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Sicherheit

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
ERFEAT= ShZ 00, WGP Safety Information (Z£&fF8) .
ERAEBZAT 0 HAME TAER, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.
I ERESRE:
N
‘1- - =

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

© Copyright Lenovo 2022, 2024



Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830ﬂaCHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
ﬁﬁ'gw'qﬁ'qa'gﬁmﬂmﬁcl .ﬁx.a,&ﬁ.ﬂgq.

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan Gnce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Sicherheitspriifungscheckliste

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um mdgliche Gefahrenquellen am Server zu
identifizieren. Beim Design und der Herstellung jedes Computers wurden erforderliche Sicherheitselemente
installiert, um Benutzer und Kundendiensttechniker vor Verletzungen zu schitzen.

Anmerkung: Das Produkt ist gemaB Absatz 2 der Arbeitsstattenverordnung nicht fir den Einsatz an
Bildschirmarbeitsplatzen geeignet.

Anmerkung: Die Konfiguration des Servers erfolgt ausschlieBlich im Serverraum.

Vorsicht:

Dieses Gerit muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern installiert und gewartet werden (geman
NEC, IEC 62368-1 und IEC 60950-1, den Sicherheitsstandards fiir elektronische Ausriistung im Bereich
Audio-, Video-, Informations- und Kommunikationstechnologie). Lenovo setzt voraus, dass Sie fiir die
Wartung der Hardware qualifiziert und im Umgang mit Produkten mit gefédhrlichen Stromstérken
geschult sind. Der Zugriff auf das Gerat erfolgt mit einem Werkzeug, mit einer Sperre und einem
Schiliissel oder mit anderen SicherheitsmaBnahmen. Der Zugriff wird von der fiir den Standort
verantwortlichen Stelle kontrolliert.

Wichtig: Die elektrische Erdung des Servers ist fiir die Sicherheit des Bedieners und die ordnungsgeméaBe
Funktionalitat erforderlich. Die ordnungsgemaBe Erdung der Netzsteckdose kann von einem zertifizierten
Elektriker Uberprift werden.

Stellen Sie anhand der folgenden Priifliste sicher, dass es keine méglichen Gefahrenquellen gibt:
1. Wenn der Server fir Ihre Arbeitsbedingung ausgeschaltet sein muss oder Sie ihn ausschalten mochten,
stellen Sie sicher, dass das Netzkabel getrennt ist.

S002

7
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Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit
nicht unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit volistidndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat fiihrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

Anmerkung: Unter gewissen Umsténden ist das Ausschalten des Servers keine Voraussetzung.
Beachten Sie die VorsichtsmaBnahmen, bevor Sie Aufgaben ausfiihren.
2. Prifen Sie das Netzkabel.
¢ Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss in gutem Zustand ist. Messen Sie mit einem
Messgerét, ob die Schutzleiterverbindung zwischen dem externen Schutzleiterkontakt und der
Rahmenerdung 0,1 Ohm oder weniger betragt.
¢ Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Typ Netzkabel verwenden.

Um die fur den Server verfigbaren Netzkabel anzuzeigen:
a. Rufen Sie die folgende Website auf:

http://dcsc.lenovo.com/#/
b. Klicken Sie auf Preconfigured Model (Vorkonfiguriertes Modell) oder Configure to order (Fiir
Bestellung konfigurieren).
c. Geben Sie Maschinentyp und Modell lhres Servers ein, damit die Konfigurationsseite angezeigt
wird.
d. Klicken Sie auf Power (Strom) - Power Cables (Netzkabel), um alle Netzkabel anzuzeigen.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Isolierung nicht verschlissen oder abgenutzt ist.
3. Priifen Sie das Produkt auf Anderungen hin, die nicht durch Lenovo vorgenommen wurden. Achten Sie
bei Anderungen, die nicht von Lenovo vorgenommen wurden, besonders auf die Sicherheit.
4. Uberpriifen Sie den Server auf Gefahrenquellen wie Metallspéne, Verunreinigungen, Wasser oder
Feuchtigkeit, Brand- oder Rauchschéaden, Metallteilchen, Staub etc.
5. Priifen Sie, ob Kabel abgenutzt, durchgescheuert oder eingequetscht sind.
6. Prifen Sie, ob die Abdeckungen des Netzteils (Schrauben oder Nieten) vorhanden und unbeschéadigt
sind.

© Copyright Lenovo 2022, 2024 vii
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Kapitel 1. Einfuhrung

Der ThinkSystem SR645 V3 Server (7D9C, 7D9D) ist ein 2-Sockel-1U-Server mit AMD® EPYC™ Prozessoren
der 9004 oder 9005 Serie. Der Server bietet hohe Flexibilitdt und ist auf die Unterstlitzung vieler
unterschiedlicher IT-Workloads ausgelegt. Dieser leistungsfahige Multi-Core-Server ist ideal fur IT-
Umgebungen geeignet, die eine leistungsféhige Prozessorleistung, Ein-/Ausgabe-Flexibilitat und flexiblen
Verwaltungskomfort erfordern.

Abbildung 1. ThinkSystem SR645 V3
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Produktmerkmale

Bei der Entwicklung lhres Servers standen die Kriterien Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlassigkeit und
Erweiterungsféhigkeit im Vordergrund. Diese Produktmerkmale ermdglichen es lhnen, die Systemhardware
SO anzupassen, dass bereits bestehende Anforderungen erflillt und zugleich flexible
Erweiterungsmdglichkeiten fur die Zukunft bereitgestellt werden.

Der Server bietet die folgenden Produktmerkmale und Technologien:
¢ Features on Demand

Wenn eine ,,Features on Demand“-Funktion in den Server oder in eine im Server installierte
Zusatzeinrichtung integriert ist, kdnnen Sie einen Aktivierungsschlissel erwerben, um diese Funktion zu
aktivieren. Informationen zu ,Features on Demand” finden Sie unter:

https://fod.lenovo.com/Ikms
¢ Lenovo XClarity Controller (XCC)

Der Lenovo XClarity Controller ist der allgemeine Management-Controller fir die Lenovo ThinkSystem-
Serverhardware. Der Lenovo XClarity Controller konsolidiert verschiedene Managementfunktion in einem
einzigen Chip auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe). Zu den einzigartigen Funktionen von
Lenovo XClarity Controller gehéren die verbesserte Leistung, Remote-Video mit héherer Auflosung und
erweiterte Sicherheitsoptionen.

Der Server unterstiitzt Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Weitere Informationen zu Lenovo XClarity
Controller 2 (XCC2) finden Sie unter https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_
overview.html.

¢ UEFI-kompatible Server-Firmware

Die Lenovo ThinkSystem-Firmware ist kompatibel mit der Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).
UEFI ersetzt das BIOS und definiert eine Standardschnittstelle zwischen dem Betriebssystem, der
Plattform-Firmware und externen Einheiten.

Lenovo ThinkSystem Server kénnen UEFI-konforme Betriebssysteme, BIOS-basierte Betriebssysteme
und BIOS-basierte Adapter sowie UEFI-konforme Adapter booten.

Anmerkung: Der Server bietet keine DOS-Unterstiitzung (Disk Operating System).
¢ GroBe Systemspeicherkapazitat
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Der Server unterstlitzt bis zu 24 TruDDR5 Speicher-DIMMSs, die mit bis zu 4.800 MHz betrieben werden.
Weitere Informationen zu den bestimmten Typen und der maximalen Speicherkapazitat finden Sie unter
»,Technische Daten® auf Seite 3.

¢ Integrierte Netzunterstiitzung

Der Server wird mit einem integrierten 1-Port-Gigabit-Ethernet-Controller mit RJ-45-Anschluss geliefert,
der Verbindungen zu Netzwerken mit 10 Mb/s/100 Mb/s/1.000 Mb/s untersttitzt.
¢ GroBe Datenspeicherkapazitat und Hot-Swap-Funktionalitit

Dank der Hot-Swap-Funktion kdnnen Sie Festplattenlaufwerke hinzufligen, entfernen oder ersetzen, ohne
den Server auszuschalten.

Die Speicherkapazitat unterscheidet sich je nach Servermodell. Weitere Informationen finden Sie unter
»Technische Daten“ auf Seite 3.
¢ Funktion ,Lightpath Diagnostics“

Die Funktion ,Lightpath Diagnostics” stellt Anzeigen bereit, die Innen beim Diagnostizieren von Fehlern
helfen sollen. Weitere Informationen zur Funktion ,Lightpath Diagnostics” finden Sie unter
~Fehlerbehebung nach Systemanzeigen und Diagnoseanzeige* auf Seite 521.

¢ Mobiler Zugriff auf die Website mit Lenovo Serviceinformationen

Auf dem Systemserviceetikett, das an der Abdeckung des Servers angebracht ist, befindet sich ein QR-
Code. Diesen koénnen Sie mit dem QR-Code-Lesegerat und -Scanner einer mobilen Einheit scannen, um
schnellen Zugriff auf die Website mit Lenovo Serviceinformationen zu erhalten. Die Website mit den
Lenovo Serviceinformationen stellt weitere Informationen zur Komponenteninstallation sowie Videos zum
Ersetzen von Komponenten und Fehlercodes fur die Serverunterstitzung zur Verfigung.

¢ Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager ist eine Strom- und Temperaturverwaltungslésung flir Rechenzentren.
Mit Lenovo XClarity Energy Manager kénnen Sie den Energieverbrauch und die Temperatur von
Converged, NeXtScale, System x und ThinkServer Servern Uberwachen und verwalten sowie die
Energieeffizienz verbessern.

¢ Redundante Netzwerk-Verbindung

Lenovo XClarity Controller stellt eine Failover-Funktionalitat fir eine redundante Ethernet-Verbindung zur
entsprechenden installierten Anwendung bereit. Tritt ein Fehler bei der primaren Ethernet-Verbindung auf,
wird der gesamte Ethernet-Datenverkehr, der der priméren Verbindung zugeordnet ist, automatisch auf
die optionale redundante Ethernet-Verbindung umgeschaltet. Sind die entsprechenden Einheitentreiber
installiert, geschieht dieses Umschalten ohne Datenverlust und ohne Benutzereingriff.

¢ Redundante Kiihlung

Das redundante Kihlsystem im Server stellt den weiteren Betrieb sicher, falls der Antrieb eines Lifters
ausfallt.
¢ ThinkSystem RAID-Unterstiitzung

Der ThinkSystem RAID-Adapter stellt die RAID-Hardwareunterstiitzung (Redundant Array of Independent
Disks) fur die Erstellung von Konfigurationen bereit. Der Standard-RAID-Adapter ermdglicht die RAID-
Stufen 0 und 1. Ein optionaler RAID-Adapter mit RAID 5, 6, 10, 50 und 60 kann kauflich erworben werden.

Tech-Tipps

Die Lenovo Supportswebsite wird fortlaufend mit den neuesten Tipps und Verfahren aktualisiert, mit deren
Hilfe Sie Fehler beheben kénnen, die mdglicherweise bei lnrem Server auftreten. Diese Tech-Tipps (auch als
Retain-Tipps oder Service-Bulletins bezeichnet) stellen Vorgehensweisen zur Umgehung von Fehlern oder
Lésung von Problemen im Betrieb lhres Servers zur Verfligung.

So finden Sie die fir lhren Server verfiigbaren Tech-Tipps:

1. Navigieren Sie zu http://datacentersupport.lenovo.com und geben Sie den Modellnamen oder den
Maschinentyp Ihres Servers in der Suchleiste ein, um zur Support-Seite zu gelangen.
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2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf How To's (Anleitungen).
3. Wabhlen Sie im Dropdown-Men( Article Type (Art des Artikels) = Solution (L6sung) aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm fur die Auswahl der Kategorie |Ihres aktuellen
Problems.

Sicherheitsempfehlungen

Lenovo hat sich der Entwicklung von Produkten und Services verschrieben, die den héchsten
Sicherheitsstandards entsprechen, um seine Kunden und ihre Daten zu schiitzen. Wenn potenzielle
Sicherheitsrisiken gemeldet werden, liegt es in der Verantwortung des Lenovo Product Security Incident
Response Teams (PSIRT), diese zu untersuchen und die Kunden zu informieren. Sie kénnen dann
vorbeugende MaBnahmen ergreifen, wahrend wir an Lésungen arbeiten.

Die Liste der aktuellen Empfehlungen ist unter der folgenden Adresse verfligbar:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Technische Daten

Zusammenfassung der Merkmale und technischen Daten des Servers. Je nach Modell treffen einige
Angaben mdglicherweise nicht zu.

In der folgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Kategorien der technischen Daten und den
Inhalten der einzelnen Kategorien.

* Prozessor e Hinterer Schalter

e Speicher e RAID-Adapter

¢ Internes Laufwerk e Host-Bus-Adapter

i ¢ Erweiterungs-steckplatze e Systemlifter

Technische Daten e Grafikkarten (GPU) e Elektrische Eingangswerte

¢ Integrierte Funktionen und E/A- ¢ Mindestkonfiguration fur

Anschlisse Debuggingzwecke

¢ Netzwerk ® Betriebssysteme
Mechanische Daten ¢ Abmessungen e Gewicht
Umgebungsdaten e Gerauschemissionen e Umgebung

¢ Umgebungstemperaturverwaltung

Technische Daten

Zusammenfassung der technischen Daten des Servers. Je nach Modell treffen einige Angaben
mdglicherweise nicht zu.

Prozessor

Unterstltzt AMD® EPYC™ Prozessoren der 9004 oder 9005 Serie mit 5-nm-Prozesstechnologie.

¢ Bis zu zwei Prozessoren mit dem neuen LGA 6096 (SP5) Stecksockel

e Bis zu 96 Zen4-Kerne (192 Threads), 128 Zen4c-Kerne (256 Threads), 128 Zen5-Kerne (256 Threads) oder 128
Zen5c-Kerne (384 Threads) pro Sockel

e Bis zu 4 xGMI3-Verbindungen mit bis zu 32 GT/s

e Thermal Design Power (TDP): bis zu 400 Watt

Eine Liste der unterstltzten Prozessoren finden Sie unter: https://serverproven.lenovo.com/.
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Speicher

Ausflhrliche Informationen zur Speicherkonfiguration finden Sie im Abschnitt ,Installationsregeln und -reihenfolge fiir
Speichermodule” auf Seite 57.
e Steckplatze: 24 DIMM-Steckplétze (Dual Inline Memory Module) (12 Kanéle pro Prozessor, 1 DIMM pro Kanal)
e Speichermodultypen fiir Prozessoren der 9004 Serie:

— TruDDR5 x8 RDIMM mit 4.800 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
TruDDR5 10x4 RDIMM mit 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
TruDDR5 9x4 RDIMM mit 4.800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
TruDDR5 3DS RDIMM mit 4.800 MHz: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
TruDDR5 10x4 RDIMM mit 5.600 MHz: 128 GB (2Rx4)
e Speichermodultypen flr Prozessoren der 9005 Serie:

- TruDDR5 x8 RDIMM mit 6.400 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8)

— TruDDR5 10x4 RDIMM mit 6.400 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4), 128 GB (2Rx4)
o Kapazitat:

— Minimum: 16 GB (1 RDIMM mit 16 GB)

- Maximum:

— 6 TB (3DS RDIMM mit 24 x 256 GB) fiir Prozessoren der 9004 Serie
— 3TB (RDIMM mit 24 x 128 GB) furr Prozessoren der 9005 Serie

¢ Maximale Geschwindigkeit

— RDIMMs mit 4.800/5.600 MHz: 4.800 MT/s

— RDIMMs mit 6.400 MHz: 6.000 MT/s
Anmerkungen:
¢ Die Geschwindigkeit im Betrieb hdngt vom Prozessormodell und den UEFI-Einstellungen ab.
e Eine Liste der unterstlitzten Speicheroptionen finden Sie hier unter https://serverproven.lenovo.com/.

Interne Laufwerke

Vorderseite:

Bis zu zwei 3,5-Z0oll-SATA- und zwei 3,5-Zoll-NVMe/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstlitzung

Bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu vier 3,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstitzung

Bis zu vier 3,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu vier 3,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstiitzung fiir U.3-Konfiguration
Bis zu vier 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu vier 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu vier 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu vier 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu acht 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu acht 2,5-ZollI-SAS/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu acht 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstiitzung fir U.3-Konfiguration
Bis zu sechs 2,5-Z0llI-SAS/SATA- und zwei 2,5-Zoll-AnyBay- (SAS/SATA/NVMe) und zwei 2,5-Zoll-NVMe-
Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu sechs 2,5-Z0lI-SAS/SATA- und vier 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-
Unterstutzung

Bis zu zehn 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu zehn 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu zehn 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu zehn 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Bis zu zehn 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke (SAS/SATA/NVMe) mit Hot-Swap-Unterstitzung fur U.3-Konfiguration
Bis zu 16 EDSFF-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

Innen:
¢ Bis zu zwei interne SATA- oder NVMe M.2-Laufwerke

Rickseite:

® Bis zu zwei 2,5-Z0ll-SAS/SATA-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstitzung

e Bis zu zwei 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung

e Bis zu zwei 7-mm-SATA- oder RAID-NVMe-Laufwerke mit Hot-Swap-Unterstiitzung
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Erweiterungssteckplatze

Je nach Servermodell unterstitzt Ihr Server bis zu drei PCle-Steckplatze auf der Riickseite.

¢ PCle x16/x8-Adapter, flach

e PCle x16/x8, volle Hohe

Anmerkung: Die beiden PCle-Steckplatze an der Vorderseite werden nur unterstiitzt, wenn das 4 x 2,5-Zoll-Gehause
verwendet wird. Flir Gehduse mit 10 x 2,5-Zoll-Geh&ausen werden sie nicht unterstitzt.

Es werden maximal finf externe Steckplétze unterstitzt.

Adapterkarte Steckplatz Erweiterungssteckplitze

e PCle x16, flach, Gen. 4

Steckplatz 1 e PCle x16, flach, Gen. 5

Adapterkarte 1

e PCle x16, flach, Gen. 4

Steckplatz 2 e PCle x16, volle Hahe, Gen. 4

e PCle x16, flach, Gen. 4
Adapterkarte 2 Steckplatz 3 e PCle x16, volle Hohe, Gen. 4
e PCle x16, flach, Gen. 5

Adapterkarte 3 Steckplatz 4 e PCle x8, flach, Gen. 4

Adapterkarte 4 Steckplatz 5 e PCle x16/x8, volle H6he, Gen. 4

Graphics Processing Unit (GPU)

Der Server unterstltzt die folgenden GPUs:
¢ Mit halber Ldnge und einfacher Breite:

- NVIDIA® A2

- NVIDIA® L4

Integrierte Funktionen und E/A-Anschliisse

* Lenovo XClarity Controller (XCC) mit Funktionen zur Serviceprozessorsteuerung und Uberwachung, Videocontroller
und Funktionen zur Remotenutzung von Tastatur, Bildschirm, Maus und Festplattenlaufwerken.

— Der Server unterstutzt Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Weitere Informationen zu Lenovo XClarity Controller
2 (XCC2) finden Sie unter https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_overview.html.

e Ein XCC-Systemmanagement-Anschluss (10/100/1.000 Mbit/s RJ-45) an der Riickseite zur Verbindung mit einem
Systemmanagementnetzwerk. Dieser RJ45-Anschluss ist flr die Lenovo XClarity Controller-Funktionen vorgesehen
und arbeitet mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1.000 Mbit/s.

¢ Eine Gruppe aus zwei oder vier Ethernet-Anschlissen auf dem OCP 3.0-Modul

e Bis zu vier USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s):

— Drei an der Riickseite des Servers

— (Optional) Einer an der Vorderseite des Servers’.

Ein interner USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

(Optional) Ein USB 2.0-Anschluss an der Vorderseite des Servers?.

(Optional) Externer Diagnoseanschluss an der Vorderseite des Servers'!

Bis zu zwei VGA-Anschlisse

— Einer an der Rickseite des Servers

— (Optional) Einer an der Vorderseite des Servers’.

¢ (Optional) Ein serieller Anschluss an der Rickseite des Servers?.

Anmerkungen:
1. Verfligbar, wenn das vordere E/A-Modul am Server installiert ist.
2. Verflugbar, wenn das serielle Anschlusskabel am Server installiert ist.

Anmerkung: Die maximale Bildschirmauflésung betragt 1920 x 1200 bei 60 Hz.

Kapitel 1. Einflihrung
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Netzwerk

OCP-Modul
Anmerkung: Wenn das ThinkSystem V3 NIC-Verwaltungsadapter-Kit im Server installiert ist, wird es nicht in der Liste
mit PCle-Karten in Systemmanagementsoftware wie XCC, LXPM usw. angezeigt.

Hinterer Schalter

NMI-Schalter an der Riickseite des Servers

RAID-Adapter

Hardware-RAID O, 1, 10:
e ThinkSystem RAID 540-8i PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s
¢ ThinkSystem RAID 540-16i PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s

Hardware-RAID O, 1, 5, 10:
e ThinkSystem RAID 5350-8i PCle-Adapter mit 12 Gbit/s

Hardware-RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB Flash Interner PCle-Adapter mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB Flash PCle-Adapter mit 12 Gbit/s

ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB Flash Interner PCle-Adapter mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 940-8i 4 GB Flash PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 940-8i 4 GB Flash PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s fir U.3
ThinkSystem RAID 940-16i 4 GB Flash PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB Flash PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB Flash Interner PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem RAID 940-8e 4 GB Flash PCle-Adapter Gen4 mit 12 Gbit/s

Andere RAID-Adapter ohne RAID-Stufen:

ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA-HBA mit 12 Gbit/s

ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA-HBA mit 12 Gbit/s

ThinkSystem 440-8i SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen4 12 Gbit/s interner HBA
ThinkSystem 440-8e SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s

Host-Bus-Adapter

Unterstiitzung fiir die folgenden HBAs:

ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA-HBA mit 12 Gbit/s

ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA-HBA mit 12 Gbit/s

ThinkSystem 440-8e SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-8i SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA-HBA mit 12 Gbit/s

ThinkSystem 440-16i SAS/SATA-HBA PCle Gen4 mit 12 Gbit/s
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCle Gen4 12 Gbit/s interner HBA
ThinkSystem Emulex 16 Gb Gen6 FC-HBA mit einem Anschluss
ThinkSystem Emulex 16 Gb Gen6 FC-Hostbusadapter mit zwei Anschllissen
ThinkSystem QLogic 16 Gb Enhanced Gen5 FC-HBA mit einem Anschluss
ThinkSystem QLogic 16 Gb Enhanced Gen5 FC-HBA mit zwei Anschlissen
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Systemliifter

Unterstitzte Liftertypen:
e Standardliifter 4056 (Doppelantrieb, 21.000 U/min)
e Hochleistungsliifter 4056 (Doppelantrieb, 28.000 U/min)

Lifterredundanz: N+1-Redundanz, ein redundanter Liifterrotor
¢ Ein Prozessor: sechs Hot-Swap-Lufter mit Doppelantrieb (einschl. einem mit redundantem Lifterrotor)
e Zwei Prozessoren: acht Hot-Swap-LUfter mit Doppelantrieb (einschl. einem mit redundantem Lifterrotor)

Anmerkungen:

¢ Das redundante Kiihlsystem im Server stellt den weiteren Betrieb sicher, falls der Antrieb eines Liifters ausfallt.

e Wenn das System ausgeschaltet, aber dennoch an den Netzstrom angeschlossen ist, drehen sich Lifter 1 und 2
ggf. mit einer viel niedrigeren Geschwindigkeit weiter. Dies entspricht dem Systemdesign, um eine
ordnungsgemaBe Kihlung sicherzustellen.

Elektrische Eingangswerte

Ein oder zwei Hot-Swap-Netzteile zur Unterstitzung von Redundanz:

Netzteil 100-127 V 200-240V 240V Gleichstrom -48 V Gleichstrom
Wechselstrom Wechselstrom
80 PLUS Platinum J J
mit 750 Watt
80 PLUS Titanium J J
mit 750 Watt
80 PLUS Platinum J J J
mit 1.100 Watt
80 PLUS Titanium J J
mit 1.100 Watt
-48 V Gleichstrom J
mit 1.100 Watt
80 PLUS Platinum J J
mit 1.800 Watt
80 PLUS Titanium J J
mit 1.800 Watt
VORSICHT:

e 240 VDC wird NUR auf dem chinesischen Kontinent unterstiitzt.

¢ Netzteile mit 240-V-Gleichstromeingang unterstiitzen keine Hot-Plug-Netzkabelfunktionen. Bevor Sie das
Netzteil mit Gleichstromeingang entfernen, schalten Sie den Server aus oder trennen Sie die Verbindung mit
den Gleichstromquellen am Unterbrechungsschalter oder durch Ausschalten der Stromquelle. Trennen Sie
anschlieBend das Netzkabel.

Mindestkonfiguration fiir Debuggingzwecke

Ein Prozessor in Prozessorstecksockel 1

Ein Speichermodul in Steckplatz 7

Ein Netzteil

Ein Festplatten-/Solid-State-Laufwerk oder ein M.2-Laufwerk oder ein 7-mm-Laufwerk (falls Betriebssystem flir
Debuggingzwecke bendétigt wird)

e Sechs Systemliifter (einer mit Prozessor)
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Betriebssysteme

e Canonical Ubuntu
¢ Microsoft Windows

VMware ESXi
Verweise:

Unterstltzte und zertifizierte Betriebssysteme:

Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server

¢ Vollstandige Liste der verfligbaren Betriebssysteme: https://lenovopress.com/osig.
¢ Anweisungen zur BS-Implementierung siehe ,,Betriebssystem implementieren” auf Seite 517.

Mechanische Daten

Zusammenfassung der mechanischen Daten des Servers. Je nach Modell treffen einige Angaben
maoglicherweise nicht zu.

Abmessungen

1U-Server

e Hohe: 43 mm (1,69 Zoll)
¢ Breite (mit EIA-Flansch): 481,7 mm (18,96 Zoll)
e Tiefe: 827,3 mm (32,57 Zoll)

Gewicht

e Bis zu 26,3 kg (57,98 Ib)

Umgebungsdaten

Zusammenfassung der Umgebungsdaten des Servers. Je nach Modell treffen einige Angaben
maoglicherweise nicht zu.

Gerauschemissionen

Der Server hat die folgende Erklarung tiber Gerduschemissionen:

Konfiguration

Minimal

Typisch

Speicherlastig

GPU-lastig

Schallleistungspe-
gel (Lwad)

e |naktivitat: 56 dB
e Betrieb: 76 dB

e |naktivitat: 67 dB
e Betrieb: 87 dB

e |naktivitat: 75 dB
e Betrieb: 77 dB

e |naktivitat: 67 dB
e Betrieb: 83 dB

Schalldruckpegel
(LpAm)

e |naktivitat:
41,3 dBA
e Betrieb: 61,5 dBA

e |naktivitat:
52,5 dBA
e Betrieb: 72,5 dBA

e |naktivitat:
60,1 dBA
e Betrieb: 62,8 dBA

e |naktivitat:
52,5 dBA
e Betrieb: 67,8 dBA

anders ausfallen.

Die deklarierten Schallpegel basieren auf den folgenden Konfigurationen und kdnnen je nach Konfiguration/Zustand

kérper

kérper

kérper

Komponente Mindestkonfigurati- Norn_1a|e _ Spelc_:herla_stlge GPUTIastlg_e
on Konfiguration Konfiguration Konfiguration
.. .. Acht Acht Acht
Lifter Acht Standardlifter Hochleistungsliifter Hochleistungsilfter Hochleistungslifter
Zwei 240-W- Zwei 300-W- Zwei 240-W- Zwei 300-W-
Prozessor
Prozessoren Prozessoren Prozessoren Prozessoren
Zwei 1U- Zwei 1U- Zwei 1U- Zwei 1U-
Kuhlkorper Hochleistungskuihl- Hochleistungskihl- Hochleistungskuhl- Hochleistungskuihl-

kérper
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Gerauschemissionen

Speicher Vierundzwanzig Vierundzwanzig Zwolf RDIMMs mit Vierundzwanzig
RDIMMs mit 64 GB RDIMMs mit 64 GB 64 GB RDIMMs mit 64 GB
Laufwerk Acht SAS- Zehn SAS- Zwolf SAS- Zehn SAS-

Festplattenlaufwerke

Festplattenlaufwerke

Festplattenlaufwerke

Festplattenlaufwerke

RAID-Adapter

Ein 440-16i CFF
RAID-Adapter

Ein 940-16i SFF
RAID-Adapter

Ein 940-16i SFF
RAID-Adapter

Ein 940-16i SFF
RAID-Adapter

OCP-Adapter

Ein Broadcom 5719
1GbE RJ45 OCP-
Ethernet-Adapter mit
vier Anschlissen

Ein Broadcom 5719
1GbE RJ45 OCP-
Ethernet-Adapter mit
vier Anschlissen

Ein Broadcom 5719
1GbE RJ45 OCP-
Ethernet-Adapter mit
vier Anschliissen

Ein Broadcom 5719
1GbE RJ45 OCP-
Ethernet-Adapter mit
vier Anschlissen

Netzteileinheit

Zwei 1.100-W-
Netzteileinheiten

Zwei 1.100-W-
Netzteileinheiten

Zwei 750-W-
Netzteileinheiten

Zwei 1.100-W-
Netzteileinheiten

GPU-Adapter

Keine

Keine

Keine

Eine NVIDIA® A2
GPU

Anmerkungen:

e Diese Gerduschpegel werden in kontrollierten akustischen Umgebungen entsprechend den in ISO 7779
angegebenen Prozeduren gemessen und gemas I1ISO 9296 dokumentiert.

¢ Die deklarierten Schallpegel kdnnen je nach Konfiguration/Bedingungen variieren, z. B. mit Hochleistungs-NICs,
Hochleistungsprozessoren und -GPUs wie ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200 GbE QSFP56 PCle-
Adapter mit 1 Anschluss/2 Anschliissen, ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T OCP-Modul mit 4

Anschliissen.

e Unter Umsténden missen bei Ihrer Serverinstallation behdrdliche Verordnungen zum Gerduschpegel am
Arbeitsplatz beriicksichtigt werden, wie sie beispielsweise von OSHA oder durch EU-Richtlinien vorgegeben
werden. Die tatséchlichen Schalldruckpegel in lhrer Installation sind von verschiedenen Faktoren abhéngig,
beispielsweise Anzahl der Racks, GroBe und Ausstattung des Raums sowie Anordnung der Komponenten im
Raum, Gerduschpegel anderer Geréte, Raumumgebungstemperatur und Abstand zwischen Mitarbeitern und den
Geréten. Die Einhaltung dieser behoérdlichen Bestimmungen héangt von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab,
beispielsweise der Dauer der Larmbelastung und dem Tragen von Hérschutz. Lenovo empfiehlt, von einem
Experten prifen lassen, ob die geltenden Verordnungen bei Ihnen eingehalten werden.

Kapitel 1. Einflihrung
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Umgebungstemperaturverwaltung

Der Server wird in der folgenden Umgebung unterstitzt:
o Lufttemperatur:
— Betrieb:

ASHRAE-Klasse H1: 5 -25 °C (41 - 77 °F); wenn die Hohe 900 m (2.958 ft.) libersteigt, nimmt die maximale
Umgebungstemperatur pro 500 m (984 ft.) Héhenanstieg um 1 °C (1,8 °F) ab.

ASHRAE-Klasse A2: 10 — 35 °C (50 - 95 °F); wenn die Hohe 900 m (2.958 ft.) libersteigt, nimmt die maximale
Umgebungstemperatur pro 300 m (984 ft.) Héhenanstieg um 1 °C (1,8 °F) ab.

ASHRAE-KIasse A3: 5 -40 °C (41 — 104 °F); wenn die Hohe 900 m (2.953 ft.) Ubersteigt, nimmt die maximale
Umgebungstemperatur pro 175 m (574 ft.) Héhenanstieg um 1 °C (1,8 °F) ab.

ASHRAE-KIasse A4: 5 - 45 °C (41 — 113 °F); wenn die Hohe 900 m (2.953 ft.) Ubersteigt, nimmt die maximale
Umgebungstemperatur pro 125 m (410 ft.) Héhenanstieg um 1 °C (1,8 °F) ab.

— Ausgeschalteter Server: 5 - 45 °C (41 - 113 °F)
Versand oder Lagerung: -40 — 60 °C (-40 — 140 °F)
o MaX|maIe Héhe: 3.050 m (10.000 ft.)
e Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend):
— Betrieb:

ASHRAE-Klasse H1: 8 % — 80 %; maximaler Taupunkt: 17 °C (62,6 °F)
ASHRAE-KIasse A2: 8 — 80 %, maximaler Taupunkt: 21 °C (70 °F)
ASHRAE-KIasse A3: 8 — 85 %, maximaler Taupunkt: 24 °C (75 °F)
ASHRAE-KIasse A4: 8 - 90 %, maximaler Taupunkt: 24 °C (75 °F)

— Transport oder Lagerung: 8 - 90 %
e Verunreinigung durch Staubpartikel

Achtung: Staubpartikel in der Luft (beispielsweise Metallsplitter oder andere Teilchen) und reaktionsfreudige Gase,
die alleine oder in Kombination mit anderen Umgebungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, auftreten,
kénnen flr den in diesem Dokument beschriebenen Server ein Risiko darstellen. Informationen zu den Grenzwerten
fiir Partikel und Gase finden Sie im Abschnitt ,,Verunreinigung durch Staubpartikel” auf Seite 13.
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Umgebung

ThinkSystem SR645 V3 entspricht den ASHRAE Klasse A2-Spezifikationen. Die Systemleistung wird méglicherweise
beeinflusst, wenn die Betriebstemperatur auBerhalb der ASHRAE A2-Spezifikationen liegt.
e |ufttemperatur:
— Eingeschaltet
— ASHRAE Klasse A2: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F); die maximale Umgebungstemperatur nimmt ab einer
Héhe von 900 m (2.953 ft.) pro 300 m (984 ft.) Hohenanstieg um 1 °C ab.
— Ausgeschaltet: 5 bis 45 °C (41 bis 113 °F)
— Transport/Lagerung: -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
e Maximale Hohe: 3.050 m (10.000 ft.)
¢ Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend):
— Betrieb
— ASHRAE Klasse A2: 8 % bis 80 %, maximaler Taupunkt: 21 °C (70 °F)
— Transport/Lagerung: 8 % bis 90 %
¢ Verunreinigung durch Staubpartikel

Achtung: Staubpartikel in der Luft (beispielsweise Metallsplitter oder andere Teilchen) und reaktionsfreudige Gase,
die alleine oder in Kombination mit anderen Umgebungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, auftreten,
kénnen flir den in diesem Dokument beschriebenen Server ein Risiko darstellen. Informationen zu den Grenzwerten
fur Partikel und Gase finden Sie unter ,,Verunreinigung durch Staubpartikel” auf Seite 13.

Anmerkungen:

¢ Der Server ist fUr eine standardisierte Rechenzentrumsumgebung konzipiert. Es empfiehlt sich, ihn in einem
industriellen Rechenzentrum einzusetzen.

e Wenn die Umgebungstemperatur Gber der maximal unterstiitzten Temperatur liegt (ASHRAE A4: 45 °C), wird der
Server heruntergefahren. Der Server kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Umgebungstemperatur
wieder innerhalb des unterstitzten Temperaturbereichs liegt.

Der Server ist fUr eine standardisierte Rechenzentrumsumgebung konzipiert. Es empfiehlt sich, ihn in einem

industriellen Rechenzentrum einzusetzen. Je nach Hardwarekonfigurationen entspricht der Server den technischen

Daten von ASHRAE Klasse A2, A3 oder A4 bei bestimmten Temperatureinschrédnkungen. Die Systemleistung wird

mdglicherweise beeinflusst, wenn die Betriebstemperatur auBerhalb der zuldssigen Bedingungen liegt.

Anforderungen fiir Liquid-to-Air-Modul

Fir die ASHRAE-Unterstitzung gelten die folgenden Einschrankungen (Kiihlung mit Liquid-to-Air-Modul (L2AM)):

¢ Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 30 °C betragen, wenn der Server die folgenden Anforderungen
erfillt:
— Zwei Prozessoren installiert
— AOC in Steckplatz 1 < 100 GB
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Anforderungen fiir Modul fiir direkte Wasserkiihlung

Fur die ASHRAE-Unterstitzung gelten die folgenden Einschrankungen (Kiihlung mit Modul fir direkte Wasserkuihlung
(DWCM)):
¢ Wenn eine GPU im Server installiert ist, wird kein ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A
v1 und ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 unterstitzt.
¢ Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 30 °C betragen, wenn der Server die folgenden Anforderungen
erfillt:
— Zwei Prozessoren installiert
— Standardlifter ist installiert
- AOC =100 GB
— Der Standardlifter muss im ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 fir die folgenden
Ruckwandplatinen installiert sein:

Anmerkung: Es dirfen maximal 8 vordere 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke installiert werden.
- 4 x 3,5-Zoll-Rickwandplatine
- 4 x2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine
- 4 x2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine
- 4 x2,5-Z0ll-SAS/SATA-RUckwandplatine
- 8x2,5-Z0ll-SAS/SATA-RUckwandplatine
— 6x2,5-Z0lI-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine
— 6x2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rlckwandplatine
— 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine (Gen. 5)
- 10 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 4)
- 10 x 2,5-ZollI-SAS/SATA-Ruckwandplatine
Rickwandplatine fur 16-EDSFF-Laufwerke
- Der Hochleistungslufter muss im ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 fur die
folgenden Rickwandplatinen installiert sein:
— 4 x3,5-Zoll-Rickwandplatine
- 8x2,5-Z0oll-SAS/SATA-RUckwandplatine
— 6x2,5-Zoll-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine
- 6x2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine
- 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5)
— 10 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine (Gen. 4)
— 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Rilckwandplatine
— Ruckwandplatine fiir 16-EDSFF-Laufwerke
¢ Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 35 °C betragen, wenn der Server die folgenden Anforderungen
erfullt:
— Zwei Prozessoren installiert
- GPU<75W
- AOC =100 GB
— Anzahl der vorderen 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke < 8
— Der Hochleistungslifter muss im ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 fir die
folgenden Riickwandplatinen installiert sein:
— 4 x 3,5-Zoll-Rickwandplatine
— 8x2,5-Zoll-SAS/SATA-Rlckwandplatine
— 6x2,5-Zoll-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine
— 6x2,5-Z0lI-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine
- 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Ruickwandplatine (Gen. 5)
— 10 x 2,5-Zoll-NVMe-Ruckwandplatine (Gen. 4)
— 10 x 2,5-Z0llI-SAS/SATA-Ruckwandplatine
Rlckwandplatine fir 16-EDSFF-Laufwerke
- Der Hochleistungslifter muss im ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 fir die
folgenden Riickwandplatinen installiert sein:

Anmerkung: Es dirfen maximal 8 vordere 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke installiert werden.
- 4 x 3,5-Zoll-Rickwandplatine

- 8x2,5-Z0lI-SAS/SATA-RUckwandplatine

— 6x2,5-Zoll-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine

- 6x2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine

- 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Ruckwandplatine (Gen. 5)
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Anforderungen fiir Modul fiir direkte Wasserkiihlung

- 10 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine (Gen. 4)
— 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-RUlckwandplatine
— Rulckwandplatine fir 16-EDSFF-Laufwerke

Wasserbedarf

ThinkSystem SR645 V3 wird in der folgenden Umgebung unterstitzt:
e Maximaler Druck: 3 bar

e Wassereintrittstemperatur und -durchflussgeschwindigkeit:

Wassereintrittstemperatur Wasserdurchflussgeschwindigkeit
50 °C (122 °F) 1,5 Liter pro Minute (I/min) pro Server
45 °C (113 °F) 1 Liter pro Minute (I/min) pro Server

40 °C (104 °F) oder niedriger 0,5 Liter pro Minute (I/min) pro Server

Anmerkung: Das Wasser, das erforderlich ist, um den systemseitigen Kihlkreislauf zu fiillen, muss ausreichend
sauberes, bakterienfreies Wasser (<100 KBE/ml) wie entmineralisiertes Wasser, Umkehrosmosewasser, deionisiertes
Wasser oder destilliertes Wasser sein. Das Wasser muss mit einem Inline-50-Mikron-Filter (ungefahr 288 Maschen)
gefiltert werden. Das Wasser muss mit anti-biologischen und korrosionsschiitzenden MaBnahmen behandelt werden.

Verunreinigung durch Staubpartikel
Achtung: Staubpartikel in der Luft (beispielsweise Metallsplitter oder andere Teilchen) und reaktionsfreudige

Gase, die alleine oder in Kombination mit anderen Umgebungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit oder
Temperatur, auftreten, kénnen fir den in diesem Dokument beschriebenen Server ein Risiko darstellen.

Zu den Risiken, die aufgrund einer vermehrten Staubbelastung oder einer erhdhten Konzentration
geféhrlicher Gase bestehen, zahlen Beschadigungen, die zu einer Stérung oder sogar zum Totalausfall der
Einheit fiihren kénnen. Durch die in dieser Spezifikation festgelegten Grenzwerte fiir Staubpartikel und Gase
sollen solche Beschadigungen vermieden werden. Diese Grenzwerte sind nicht als unveranderliche
Grenzwerte zu betrachten oder zu verwenden, da viele andere Faktoren, wie z. B. die Temperatur oder der
Feuchtigkeitsgehalt der Luft, die Auswirkungen von Staubpartikeln oder korrosionsférdernden Stoffen in der
Umgebung sowie die Verbreitung gasféormiger Verunreinigungen beeinflussen kdnnen. Sollte ein bestimmter
Grenzwert in diesem Dokument fehlen, missen Sie versuchen, die Verunreinigung durch Staubpartikel und
Gase so gering zu halten, dass die Gesundheit und die Sicherheit der beteiligten Personen dadurch nicht
geféhrdet sind. Wenn Lenovo feststellt, dass die Einheit aufgrund einer erhdhten Konzentration von
Staubpartikeln oder Gasen in lhrer Umgebung beschadigt wurde, kann Lenovo die Reparatur oder den
Austausch von Einheiten oder Teilen unter der Bedingung durchfiihren, dass geeignete MaBnahmen zur
Minimierung solcher Verunreinigungen in der Umgebung des Servers ergriffen werden. Die Durchfiihrung
dieser MaBnahmen obliegen dem Kunden.
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Tabelle 1. Grenzwerte fir Staubpartikel und Gase

Verunreinigung

Grenzwerte

Reaktionsfreudige
Gase

Schweregrad G1 gemé&B ANSI/ISA 71.04-1985":

¢ Die Reaktivitatsrate von Kupfercoupons muss unter 200 Angstrom pro Monat (A/Monat ~
0,0035 pg/cm? Gewichtszunahme pro Stunde) liegen.2

¢ Die Reaktivitatsrate von Silbercoupons muss unter 200 Angstrom pro Monat (/&/Monat =
0,0035 pg/cm? Gewichtszunahme pro Stunde) liegen.3

e Die reaktive Uberwachung von korrosionsférdernden Gasen muss ungefdhr 5 cm (2 in.) vor
dem Rack auf der Luftzufuhrseite in 1/4 und 3/4 Rahmenhéhe vom FuBboden weg ausgefihrt
werden, wo die Luftstromgeschwindigkeit weitaus héher ist.

Staubpartikel in
der Luft

Rechenzentren missen die Reinheitsstufe des Standards ISO 14644-1 Klasse 8 erfiillen.

Fir Rechenzentren ohne konditionierte AuBenluftzufuhr kann die Reinheitsstufe des Standards

ISO 14644-1 Klasse 8 erfiillt werden, indem eine der folgenden Filtrationsmethoden ausgewé&hit

wird:

¢ Die Raumluft kann mit MERV-8-Filtern fortlaufend gefiltert werden.

e Luft, die in ein Rechenzentrum eintritt, kann mit MERV-11- oder noch besser mit MERV-13-
Filtern gefiltert werden.

Bei Rechenzentren mit konditionierter AuBenluftzufuhr hangt die Auswahl der Filter zum Erreichen

der ISO-Reinheitsstufe Klasse 8 von den spezifischen Bedingungen im Rechenzentrum ab.

¢ Die relative hygroskopische Feuchtigkeit sollte bei Verunreinigung durch Staubpartikel mehr
als 60 % relative Feuchtigkeit betragen.*

¢ Rechenzentren mussen frei von Zink-Whiskern sein.>

1 ANSI/ISA-71.04-1985. Umgebungsbedingungen fiir Prozessmessung und Kontrollsysteme: luftiibertragene
Verunreinigungen. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

2 Bei der Ableitung der Aquivalenz zwischen der Rate des Anwachsens der Produktdicke bei der Korrosion von
Kupfer in A/Monat und der Rate der Gewichtszunahme wird angenommen, dass CuzS und Cuz0 in gleichen
Proportionen wachsen.

3 Bei der Ableitung der Aquivalenz zwischen der Rate des Anwachsens der Produktdicke bei der Korrosion von
Silber in A/Monat und der Rate der Gewichtszunahme wird angenommen, dass AgeS das einzige

Korrosionsprodukt ist.
4 Die relative hygroskopische Feuchtigkeit der Verunreinigung durch Staubpartikel ist die relative Feuchtigkeit, bei

der der Staub genug Wasser absorbiert, um nass zu werden und lonen leiten zu kdnnen.
5 Oberflachenschmutz wird in 10 nach dem Zufallsprinzip ausgewahlten Bereichen des Rechenzentrums auf einer

Scheibe von 1,5 cm Durchmesser von elektrisch leitendem Klebeband auf einem Metallgriff gesammelt. Werden
bei der Uberprifung des Klebebandes in einem Scanner-Elektronenmikroskop keine Zink-Whisker festgestellt, gilt
das Rechenzentrum als frei von Zink-Whiskern.

Verwaltungsoptionen

Mithilfe des in diesem Abschnitt beschriebenen XClarity-Portfolios und der anderen Optionen zur
Systemverwaltung kénnen Sie Server bequemer und effizienter verwalten.
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Ubersicht

Optionen

Beschreibung

Lenovo XClarity Controller

Baseboard Management Controller (BMC)

Konsolidiert die Serviceprozessorfunktionalitat, Super-E/A-Funktionen,
Videocontrollerfunktionen und eine Remote-Presence-Funktion in einem einzigen
Chip auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) des Servers.
Schnittstelle

e CLI-Anwendung

e Webschnittstelle
e Mobile Anwendung
¢ Redfish API

Verwendung und Downloads

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixcc_frontend/Ixcc_overview.html

Lenovo XCC Logger Utility

Anwendung, die XCC-Ereignisse dem lokalen BS-Systemprotokoll meldet.

Schnittstelle
¢ CLI-Anwendung

Verwendung und Downloads
® https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-linux/

® https://pubs.lenovo.com/Ixcc-logger-windows/

Lenovo XClarity Administrator

Zentrale Schnittstelle fir Verwaltung mehrerer Server.

Schnittstelle

e Webschnittstelle
¢ Mobile Anwendung
e REST API

Verwendung und Downloads

https://pubs.lenovo.com/Ixca/

Lenovo XClarity Essentials
Toolset

Portables, leichtes Toolset flir Serverkonfiguration, Datenerfassung und
Firmwareaktualisierungen. Eignet sich sowohl fir Verwaltung von einem als auch
mehreren Servern.

Schnittstelle

¢ OneCLlI: CLI-Anwendung

¢ Bootable Media Creator: CLI-Anwendung, GUI-Anwendung

e UpdateXpress: GUI-Anwendung

Verwendung und Downloads

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html

Kapitel 1. Einflihrung

15


https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html
https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/
https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
https://pubs.lenovo.com/lxca/
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html

Optionen

Beschreibung

Lenovo XClarity Provisioning
Manager

UEFI-basiertes integriertes GUI-Tool auf einem einzelnen Server, das
Verwaltungsaufgaben vereinfachen kann.

Schnittstelle

¢ Webschnittstelle (BMC-Fernzugriff)
e GUI-Anwendung

Verwendung und Downloads
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.htmi

Wichtig:

Welche Version von Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) unterstitzt wird,
variiert je nach Produkt. Alle Versionen von Lenovo XClarity Provisioning Manager
werden in diesem Dokument als Lenovo XClarity Provisioning Manager und LXPM
bezeichnet, sofern nicht anders angegeben. Die unterstiitzte LXPM-Version fiir Ihren
Server finden Sie unter https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_
product_page.html.

Lenovo XClarity Integrator

Eine Reihe von Anwendungen, die die Verwaltungs- und Uberwachungsfunktionen
der physischen Lenovo Server in die Software integrieren, die in einer bestimmten
Implementierungsinfrastruktur verwendet wird, wie VMware vCenter, Microsoft Admin
Center oder Microsoft System Center, wahrend zuséatzliche Workload-
Mehrfachverflgbarkeit unterstitzt wird.

Schnittstelle
¢ GUI-Anwendung

Verwendung und Downloads

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixci/Ixci_product_page.html

Lenovo XClarity Energy
Manager

Anwendung, die Stromversorgung und Temperatur des Servers verwalten und
Uberwachen kann.

Schnittstelle
e Webschnittstelle

Verwendung und Downloads

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem

Lenovo Capacity Planner

EnergieverbrauchssteuerungAnwendung, die die Stromverbrauchsplanung flr einen
Server oder ein Rack unterstitzt.

Schnittstelle

o Webschnittstelle
Verwendung und Downloads

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp
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Funktionen

Funktionen
";':_n- Ereig- Stro-
. Mehrsys- | BS- Syst reak- nis-/ Be- mver-
Optionen tem- Imple- | PYSM" | B2 | Alert- | stand/ | brau- | Strom-
Verwal- mentie- otn 'gu- sie- uber- Proto- | chss- | planung
tung rung ration run- wa- kolle teue-
gen' chung rung
Lenovo XClarity Controller Vv V2 Vv V4
Lenovo XCC Logger Utility Vv
Lenovo XClarity o 4
Administrator 4 4 4 V 4 4
Lenovo | OneCLI v V2 v v
XClarity .
; Bootable Media
- 2 4
Essenti Creator v 4 v
als
Toolset | UpdateXpress v V2
Lenovo XClarity Provisioning
Manager v v Ve Ve
Lenovo XClarity Integrator V4 /6 Vv v v v V7
Lenovo XClarity Energy
Manager v v v
Lenovo Capacity Planner V38
Anmerkungen:
1. Die meisten Optionen kénnen Uber die Lenovo-Tools aktualisiert werden. Einige Optionen, wie die GPU-

Firmware oder die Omni-Path-Firmware, erfordern die Verwendung von Anbietertools.

. Die Server-UEFI-Einstellungen fir ROMs fur Zusatzeinrichtungen missen auf Automatisch oder UEFI

festgelegt werden, damit die Firmware mit Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials
oder Lenovo XClarity Controller aktualisiert werden kann.

. Firmwareaktualisierungen gelten nur fir Aktualisierungen von Lenovo XClarity Provisioning Manager,

Lenovo XClarity Controller und UEFI. Firmwareaktualisierungen fir Zusatzeinrichtungen, wie z. B.
Adapter, werden nicht unterstuitzt.

. Die Server-UEFI-Einstellungen fir ROMs fur Zusatzeinrichtungen missen auf Automatisch oder UEFI

festgelegt werden, damit detaillierte Adapterkarteninformationen, z. B. Modellname und
Firmwareversion, in Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller oder Lenovo XClarity
Essentials angezeigt werden kénnen.

. Begrenzter Bestand.
. Die Lenovo XClarity Integrator Bereitstellungsprifung fur den System Center Configuration Manager

(SCCM) unterstiitzt die Windows-Betriebssystembereitstellung.

. Die Stromverbrauchssteuerungs-Funktion wird nur durch Lenovo XClarity Integrator fur VMware vCenter

unterstitzt.

. Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Zusammenfassungsdaten der Stromversorgung fir Ihren

Server mit Lenovo Capacity Planner tberpriifen, bevor Sie neue Teile kaufen.

Kapitel 1. Einfihrung 17
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Kapitel 2. Serverkomponenten

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu allen Komponenten lhres Servers.

Ansicht von oben

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zur Ansicht von oben auf den Server.
Anmerkung: Je nach Konfiguration weicht die Abbildung mdéglicherweise geringfiigig von Ihrem Server ab.

Lesen Sie die folgenden Informationen zur Ansicht von oben fir verschiedene Servermodelle:
e  Ansicht von oben auf den Standard-Kihlkdrper” auf Seite 19

e _Ansicht von oben mit Liquid-to-Air-Modul“ auf Seite 20

e _Ansicht von oben mit Modul fiir direkte Wasserkihlung” auf Seite 21

Ansicht von oben auf den Standard-Kiihlkorper
Die folgende Ansicht von oben basiert auf der 2,5-Zoll-Laufwerkkonfiguration.

20 o0
=

Vordere Riickwandplatine

H RAID-Flash-Stromversorgungsmodul

H Liftermodule

M Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)
H Speichermodule
A Prozessor 1

Adapterkartenbaugruppen

[
51 (O
e 4

T 0 0 0 0 0 0ol Hl Netzteileinheiten
_H7
[ s | e e s e 1 K Prozessor 2
Internes CFF HBA/RAID-Modul
m S
- ) 1 | A M.2-Laufwerkmodul
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Ansicht von oben mit Liquid-to-Air-Modul
Die folgende Ansicht von oben basiert auf Servermodellen mit dem Liquid-to-Air-Modul (L2AM).
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Kl Vordere Ruckwandplatine
H Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul

H Liftermodule

A Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)
H Pumpe 1
A Adapterkartenbaugruppen
Netzteileinheiten
H Flussigkeitserkennungssensormodul
K Pumpe 2
il Kihlerrahmen



Ansicht von oben mit Modul fiir direkte Wasserkiihlung

In der Abbildung unten wird das DWCM im Geh&use hervorgehoben. Die enthaltenen Komponenten hangen
von der Konfiguration des Servers ab.

H Auslassschlauch
H Einlassschlauch

H Schlauchhalterung

I Flissigkeitserkennungssensormodul

H Kihlplattenbaugruppe

Vorderansicht

Die Vorderansicht des Servers variiert je nach Modell. Je nach Modell weichen die Abbildungen in diesem
Abschnitt méglicherweise geringfligig von lhrem Server ab.

Lesen Sie die folgenden Informationen zur Vorderansicht fir verschiedene Servermodelle:

e .Servermodelle mit vier 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen® auf Seite 22

e .Servermodelle mit vier 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite und einer vorderen
Adapterkartenbaugruppe® auf Seite 22

»~Servermodell mit vier 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen” auf Seite 23

»~Servermodell mit acht 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen® auf Seite 24

»Servermodell mit zehn 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen® auf Seite 24

s~Servermodelle mit 16 EDSFF-Laufwerken an der Vorderseite® auf Seite 25

»Servermodelle mit vier 3,5-Zoll-Laufwerkpositionen* auf Seite 26

»~Servermodell mit 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen (ohne Rickwandplatine)* auf Seite 26

»~Servermodell mit 3,5-Zoll-Laufwerkpositionen (ohne Riickwandplatine)” auf Seite 27

»Servermodell mit acht 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen (mit externer Diagnoseanzeige-Baugruppe)“ auf Seite
27

o ,Servermodelle mit 16 EDSFF-Laufwerken an der Vorderseite (mit LCD-Diagnoseanzeige)“ auf Seite 28

Kapitel 2. Serverkomponenten 21



Servermodelle mit vier 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen
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Tabelle 2. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Anzeige fur Laufwerkstatus Hl Betriebsanzeige fur Laufwerke

H Diagnoseanzeige I USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)
H Externer LCD-Anschluss A XClarity Controller-USB-Anschluss
VGA-Anschluss (optional) H Rack-Verriegelung (rechts)

Kl Herausziehbare Informationskarte 1 Abdeckblende flr Laufwerk (1)

I Laufwerkposition (4) ¥ Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen und einer vorderen Adapterkartenbaugruppe
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Tabelle 3. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Anzeige fur Laufwerkstatus

H Betriebsanzeige fur Laufwerke

H PCle, vorne, flach (Adapter 3, Steckplatz 4)

I PCle, vorne, volle Hohe (Adapter 4, Steckplatz 5)

H Diagnoseanzeige

A USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

Externer LCD-Anschluss

H XClarity Controller-USB-Anschluss

K1 VGA-Anschluss (optional)

1 Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte

Vorderes OCP-Modul

Laufwerkpositionen (4)

Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen Uber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,Ubersicht

Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit vier 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen
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Tabelle 4. Komponenten an der Vorderseite des Servers

m m

Hl Anzeige fur Laufwerkstatus

Hl Betriebsanzeige fur Laufwerke

H Adapterhalterung (flach)

A Adapterhalterung (volle Héhe)

H Diagnoseanzeige

I USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

Externer Diagnoseanschluss

H XClarity Controller-USB-Anschluss

K1 VGA-Anschluss (optional)

1 Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte

OCP 3.0-Anschliisse

Laufwerkpositionen (4)

Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen iiber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht

Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Kapitel 2. Serverkomponenten
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Servermodell mit acht 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen
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Tabelle 5. Komponenten an der Vorderseite des Servers

| -

Anzeige fur Laufwerkstatus H Betriebsanzeige fur Laufwerke

H Abdeckblende fir Laufwerk (1) A Diagnoseanzeige

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s) A Externer LCD-Anschluss

XClarity Controller-USB-Anschluss H VGA-Anschluss (optional)

Kl Rack-Verriegelung (rechts) Herausziehbare Informationskarte
Laufwerkpositionen (8) Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit zehn 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen
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Tabelle 6. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Anzeige fur Laufwerkstatus

H Betriebsanzeige fur Laufwerke

H Diagnoseanzeige

A USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

H Externer LCD-Anschluss

A XClarity Controller-USB-Anschluss

VGA-Anschluss (optional)

H Rack-Verriegelung (rechts)

Kl Herausziehbare Informationskarte

Laufwerkpositionen (10)

Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht

Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit 16 EDSFF-Laufwerken
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Tabelle 7. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Kl Diagnoseanzeige

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

H Externer LCD-Anschluss

A XClarity Controller-USB-Anschluss

H VGA-Anschluss (optional)

A Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte

H Abdeckblende fur Laufwerk (1)

Kl Laufwerkpositionen (16)

Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht

Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Kapitel 2. Serverkomponenten
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Servermodelle mit vier 3,5-Zoll-Laufwerkpositionen
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Tabelle 8. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Kl Rack-Verriegelung (links)

H VGA-Anschluss (optional)

H Externer LCD-Anschluss

A XClarity Controller USB-Anschluss und USB 3.2
Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

H Diagnoseanzeige

A Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte

H Laufwerkpositionen (4)

I Anzeige fur Laufwerkstatus

1 Betriebsanzeige flr Laufwerke

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen (ohne Riickwandplatine)
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Tabelle 9. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Diagnoseanzeige

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

H Externer LCD-Anschluss (reserviert)

A XClarity Controller-USB-Anschluss

H VGA-Anschluss (optional)

A Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte

H Abdeckblenden fir Laufwerke (4)

El Rack-Verriegelung (links)
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Anmerkung: Weitere Informationen iiber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite* auf Seite 28.

Servermodell mit 3,5-Zoll-Laufwerkpositionen (ohne Riickwandplatine)
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Tabelle 10. Komponenten an der Vorderseite des Servers

Rack-Verriegelung (links) H VGA-Anschluss (optional)

H Externer LCD-Anschluss A XClarity Controller USB-Anschluss und USB 3.2
Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s)

H Diagnoseanzeige A Rack-Verriegelung (rechts)

Herausziehbare Informationskarte H Abdeckblenden fur Laufwerke (4)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit acht 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen (mit externer Diagnoseanzeige-Baugruppe)
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Tabelle 11. Komponenten an der Vorderseite des Servers

|
[

Anzeige fur Laufwerkstatus H Betriebsanzeige fur Laufwerke

H Externe Diagnoseanzeige-Baugruppe I Externe Diagnoseanzeige

H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s) H Externer Diagnoseanschluss
XClarity Controller-USB-Anschluss H VGA-Anschluss (optional)

Kl Rack-Verriegelung (rechts) 1 Herausziehbare Informationskarte
Laufwerkpositionen (8) ¥ Rack-Verriegelung (links)

Kapitel 2. Serverkomponenten
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Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Servermodell mit 16 EDSFF-Laufwerken (mit externer Diagnoseanzeige-Baugruppe)
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Tabelle 12. Komponenten an der Vorderseite des Servers
Hl Baugruppe mit LCD-Diagnoseanzeige Hl Externe Diagnoseanzeige
H USB 3.2 Gen 1-Anschluss (5 Gbit/s) A Externer Diagnoseanschluss
H XClarity Controller-USB-Anschluss A VGA-Anschluss (optional)
Rack-Verriegelung (rechts) H Herausziehbare Informationskarte
Kl Laufwerkpositionen (16) Rack-Verriegelung (links)

Anmerkung: Weitere Informationen (iber die einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,Ubersicht
Uber Komponenten an der Vorderseite” auf Seite 28.

Ubersicht iiber Komponenten an der Vorderseite

Integrierte Diagnoseanzeige

Die Diagnoseanzeige ist bei einigen Modellen in der E/A-Baugruppe an der Vorderseite integriert.
Informationen zu den Steuerelementen und Statusanzeigen der Diagnoseanzeige finden Sie unter ,Integrierte
Diagnoseanzeige® auf Seite 528.

Externer Diagnoseanschluss

Der Anschluss dient zum Verbinden eines externen Diagnosegerats. Weitere Informationen zu den
Funktionen finden Sie unter ,,Externes Diagnosegerat” auf Seite 521.

Vordere Bedienerkonsole

Die Baugruppe verfligt Gber eine integrierte Diagnoseanzeige, Uber die Sie schnell den Systemstatus,
Firmwareversionen, Netzwerkinformationen und Integritatsinformationen des Systems erkennen kénnen.
Weitere Informationen zu den Funktionen der Anzeige finden Sie unter ,Vordere Bedienerkonsole” auf Seite
532.
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Hot-Swap-Laufwerke und Laufwerkpositionen

Die Laufwerkpositionen auf der Vorder- und Riickseite des Servers sind flir Hot-Swap-Laufwerke
vorgesehen. Die Anzahl der im Server installierten Laufwerke variiert je nach Modell. Beachten Sie beim
Einbauen von Laufwerken die Nummern der Laufwerkpositionen.

Zur Vermeidung elektromagnetischer Stérungen sowie zur ordnungsgemaBen Kihlung des Servers missen
alle Laufwerkpositionen belegt sein. Freie Laufwerkpositionen missen mit Abdeckblenden fiir Laufwerke
versehen sein.

Herausziehbare Informationskarte

Das Lenovo XClarity Controller-Netzwerkzugriffsetikett ist auf der herausziehbaren Informationskarte
angebracht. Auf der Karte finden Sie den Standard-Hostnamen flir Lenovo XClarity Controller und die IPv6-
Link-Local-Adresse (LLA).

Rack-Verriegelungen

Wenn der Server in einem Rack installiert ist, kbnnen Sie die Rack-Verriegelungen verwenden, um den Server
aus dem Rack herauszuziehen. AuBerdem kdnnen Sie den Server mithilfe der Rack-Verriegelungen und
Schrauben im Rack befestigen, sodass er insbesondere in Umgebungen, die Erschitterungen ausgesetzt
sind, nicht herausrutschen kann. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Schienensatz gelieferten
Rack-Installationsanleitung.

USB 3.2 Gen 1-Anschliisse (5 Gbit/s)
Die USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) konnen verwendet werden, um eine USB-kompatible Einheit
anzuschlieBen, z. B. eine USB-Tastatur, eine USB-Maus oder eine USB-Speichereinheit.

VGA-Anschluss

Uber die VGA-Anschliisse auf der Vorder- und Riickseite des Servers kdnnen ein Bildschirm mit hoher
Leistung, ein Bildschirm mit Direktsteuerung oder andere Einheiten angeschlossen werden, die Uber einen
VGA-Anschluss verfiigen.

XClarity Controller-USB-Anschluss

Der XClarity Controller-USB-Anschluss kann auch als regulédrer USB 2.0-Anschluss fiir das
Hostbetriebssystem verwendet werden. AuBerdem kann er verwendet werden, um den Server mit einer
Android- oder iOS-Einheit zu verbinden, auf der Sie die Lenovo XClarity Mobile-App installieren und das
System mit XClarity Controller verwalten kénnen.

Ausfihrliche Informationen zur Verwendung der Lenovo XClarity Mobile-App finden Sie unter https://
pubs.lenovo.com/Ixca/lxca_usemobileapp.

OCP 3.0-Modul

D E s | S [0

Abbildung 2. OCP-Modul (zwei Anschliisse) Abbildung 3. OCP-Modul (vier Anschliisse)

¢ Das OCP-Modul bietet zwei oder vier zusatzliche Ethernet-Anschlisse fir Netzwerkverbindungen.
e StandardmaBig kann ein beliebiger Ethernet-Anschluss am OCP-Modul auch als Verwaltungsanschluss
mit gemeinsam genutzter Verwaltungskapazitat fungieren.
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Riickansicht

Die Ruckansicht des Servers variiert je nach Modell. Je nach Modell weichen die Abbildungen in diesem
Abschnitt méglicherweise geringfligig von lhrem Server ab.

Lesen Sie die folgenden Informationen zur Riickansicht fiir verschiedene Servermodelle:

e Servermodell mit drei PCle-Steckplatzen“ auf Seite 30

e . Servermodell mit zwei PCle-Steckplatzen“ auf Seite 30

e Servermodell mit zwei Hot-Swap-fahigen 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Riickseite und einem

PCle-Steckplatz“ auf Seite 32

e Servermodelle mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-Laufwerkpositionen an der Riickseite und zwei PCle-

Steckplatzen auf Seite 32

e  Servermodelle mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-Laufwerkpositionen an der Rlickseite und einem PCle-

Steckplatz” auf Seite 33

e, Servermodell mit zwei PCle-Steckplatzen und einem Modul flr direkte WasserkUhlung® auf Seite 33

Servermodell mit drei PCle-Steckpléatzen

In der folgenden Abbildung wird die Rlickansicht eines Servermodells mit drei PCle-Steckplétzen dargestellt.
Je nach Modell weicht die Abbildung unten méglicherweise geringfligig von lhrem Server ab.
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Abbildung 4. Ruickansicht mit 3 flachen PCle-Adaptern

Tabelle 13. Komponenten an der Riickseite des Servers

Kl PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 2 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 3 auf Adapterkartenbaugruppe 2

A Netzteil 2 (optional)

H Netzteil 1

A NMI-Schalter

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H VGA-Anschluss

K XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Ethernet-Anschlisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der

Komponenten an der Rickseite” auf Seite 34.

Servermodell mit zwei PCle-Steckplatzen

In der folgenden Abbildung werden die Rlickansichten des Servermodells mit zwei PCle-Steckplatzen
dargestellt. Je nach Modell weicht die Abbildung unten mdglicherweise geringfligig von lhrem Server ab.
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Abbildung 5. Riickansicht mit einem flachen PCle-Adapter, einem PCle-Adapter mit voller Héhe und einer Abdeckblende

Tabelle 14. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 2 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H Netzteil 2 (optional)

A Netzteil 1

H NMI-Schalter

A VGA-Anschluss

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Kl Ethernet-Anschlisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschlisse sind

mdglich)
7 7

| AR l%
==} 5

gce °
o o o o
T c m L -
3 -
I 6D

(S
Abbildung 6. Riickansicht mit 2 flachen PCle-Adaptern

Tabelle 15. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 3 auf Adapterkartenbaugruppe 2

H Netzteil 2 (optional)

A Netzteil 1

H NMI-Schalter

A VGA-Anschluss

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Kl Ethernet-Anschlisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschllsse sind
mdglich)
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Abbildung 7. Rickansicht mit einem flachen PCle-Adapter, einer Abdeckblende und einem PCle-Adapter mit voller Hohe
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Tabelle 16. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 3 auf Adapterkartenbaugruppe 2

H Netzteil 2 (optional)

A Netzteil 1

H NMI-Schalter

A VGA-Anschluss

USB 3.2 Gen 1-Anschliusse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Kl Ethernet-Anschlisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschlisse sind
mdglich)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der

Komponenten an der Rickseite” auf Seite 34.

Servermodelle mit zwei Hot-Swap-fahigen 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Riickseite und einem

PCle-Steckplatz

In der folgenden Abbildung wird die Rlickansicht eines Servermodells mit zwei Hot-Swap-
Laufwerkpositionen und einem PCle-Steckplatz dargestellt. Je nach Modell weicht die Abbildung unten

mdglicherweise geringfiigig von lhrem Server ab.
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Tabelle 17. Komponenten an der Riickseite des Servers

K PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Riickseite (2)

H Netzteil 2 (optional)

A Netzteil 1

H NMI-Schalter

A VGA-Anschluss

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Kl Ethernet-Anschliisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschllsse sind
mdglich)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der

Komponenten an der Riickseite” auf Seite 34.

Servermodelle mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-Laufwerkpositionen an der Riickseite und zwei

PCle-Steckplatzen

In der folgenden Abbildung wird die Riickansicht des Servermodells mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-
Laufwerkpositionen an der Rlckseite und zwei PCle-Steckplatzen dargestellt. Je nach Modell weicht die

Abbildung unten méglicherweise geringfligig von lhrem
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Tabelle 18. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H PCle-Steckplatz 2 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H 7-mm-Laufwerkpositionen an der Riickseite (2)

A Netzteil 2 (optional)

H Netzteil 1

A NMI-Schalter

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H VGA-Anschluss

K2 XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Ethernet-Anschlisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschlisse sind
mdglich)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der

Komponenten an der Riickseite“ auf Seite 34.

Servermodelle mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-Laufwerkpositionen an der Riickseite und einem

PCle-Steckplatz

In der folgenden Abbildung wird die Riickansicht des Servermodells mit zwei Hot-Swap-fahigen 7-mm-
Laufwerkpositionen an der Rickseite und einem PCle-Steckplatz dargestellt. Je nach Modell weicht die
Server ab.

Abbildung unten méglicherweise geringfligig von lhrem

7
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Tabelle 19. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1

H 7-mm-Laufwerkpositionen an der Riickseite (2)

H Netzteil 2 (optional)

A Netzteil 1

H NMI-Schalter

A VGA-Anschluss

USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) (3 DCls)

H XClarity Controller-Netzwerkanschluss

Kl Ethernet-Anschliisse auf dem OCP 3.0-Ethernet-
Adapter (optional, zwei oder vier Anschlisse sind
maoglich)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der

Komponenten an der Rickseite” auf Seite 34.

Servermodell mit zwei PCle-Steckplatzen und einem Modul fiir direkte Wasserkiihlung

In der folgenden Abbildung wird die Riickseite des Servermodells mit zwei PCle-Steckplatzen und einem
Modul fur direkte Wasserkuhlung dargestellt. Je nach Modell weicht die Abbildung unten méglicherweise

geringfuigig von Ihrem Server ab.
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Tabelle 20. Komponenten an der Riickseite des Servers

PCle-Steckplatz 1 auf Adapterkartenbaugruppe 1 H Schlauchhalterung

H Einlassschlauch I Auslassschlauch

H PCle-Steckplatz 3 auf Adapterkartenbaugruppe 2 A Netzteil 2 (optional)

Netzteil 1 H NMI-Schalter

E1 USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s, 3 DCIs) 1 VGA-Anschluss

XClarity Controller-Netzwerkanschluss ¥ Ethernet-Anschliisse am OCP-Modul (optional, zwei
oder vier Anschliisse sind méglich)

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,,Ubersicht der
Komponenten an der Rickseite” auf Seite 34.

Ubersicht der Komponenten an der Riickseite

OCP 3.0-Modul

B E v (e

Abbildung 8. OCP-Modul (zwei Anschliisse) Abbildung 9. OCP-Modul (vier Anschliisse)

¢ Das OCP-Modul bietet zwei oder vier zusatzliche Ethernet-Anschlisse fur Netzwerkverbindungen.
e StandardmaBig kann ein beliebiger Ethernet-Anschluss am OCP-Modul auch als Verwaltungsanschluss
mit gemeinsam genutzter Verwaltungskapazitat fungieren.

Das OCP-Modul bietet zwei oder vier zusatzliche Ethernet-Anschlisse fur Netzwerkverbindungen.

StandardmaBig kann jeder der Anschliisse des OCP-Moduls als gemeinsamer Verwaltungsanschluss
fungieren.

Hot-Swap-Laufwerke und Laufwerkpositionen

Die Laufwerkpositionen auf der Vorder- und Riickseite des Servers sind flir Hot-Swap-Laufwerke
vorgesehen. Die Anzahl der im Server installierten Laufwerke variiert je nach Modell. Beachten Sie beim
Einbauen von Laufwerken die Nummern der Laufwerkpositionen.

Zur Vermeidung elektromagnetischer Stérungen sowie zur ordnungsgemaBen Kuhlung des Servers mussen

alle Laufwerkpositionen belegt sein. Freie Laufwerkpositionen missen mit Abdeckblenden fir Laufwerke
versehen sein.
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NMI-Schalter

Driicken Sie diesen Schalter, um fr den Prozessor einen nicht maskierbaren Interrupt (NMI) zu erzwingen.
Auf diese Weise kdnnen Sie das Betriebssystem anhalten (wie beim Blauen Bildschirm des Todes von
Windows) und einen Speicherauszug anfertigen. Méglicherweise missen Sie einen Stift oder eine
auseinandergebogene Buroklammer verwenden, um den Knopf zu driicken.

PCle-Steckplatze

Die PCle-Steckplatze befinden sich an der Riickseite des Servers. lhr Server bietet bis zu drei PCle-
Steckplatze auf den Adapterkartenbaugruppen 1 und 2.

Netzteileinheiten

Das redundante Hot-Swap-Netzteil hilft Ihnen, signifikante Unterbrechungen des Systembetriebs zu
verhindern, wenn bei einem Netzteil ein Fehler auftritt. Sie kénnen ein optionales Netzteil bei Lenovo kaufen
und es als redundantes Netzteil einbauen, ohne hierzu den Server ausschalten zu missen.

An jedem Netzteil befinden sich drei Statusanzeigen in der Ndhe des Netzkabelanschlusses. Informationen
zu den Anzeigen finden Sie im Abschnitt ,,Fehlerbehebung nach Systemanzeigen und Diagnoseanzeige® auf
Seite 521.

USB 3.2 Gen 1-Anschliisse (5 Gbit/s)

Die USB 3.2 Gen 1-Anschlisse (5 Gbit/s) sind Direktverbindungsschnittstellen (DCls) zu Debuggingzwecken
und kénnen verwendet werden, um eine USB-kompatible Einheit anzuschlieBen, z. B. eine USB-Tastatur,
USB-Maus oder USB-Speichereinheit.

VGA-Anschluss

Uber die VGA-Anschliisse auf der Vorder- und Riickseite des Servers kénnen ein Bildschirm mit hoher
Leistung, ein Bildschirm mit Direktsteuerung oder andere Einheiten angeschlossen werden, die Uiber einen
VGA-Anschluss verfiigen.

XCC-Systemmanagement-Anschluss (10/100/1.000 Mbit/s RJ-45)

Der XCC-Systemmanagement-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s RJ-45) dient zum AnschlieBen eines Ethernet-
Kabels, um das System mithilfe des Baseboard Management Controllers (BMC) zu verwalten.

E/A-Modul an der Vorderseite

Das E/A-Modul an der Vorderseite des Servers verfigt Uber Steuerelemente, Anschlisse und Anzeigen. Das
E/A-Modul an der Vorderseite variiert je nach Modell.

Je nach Servermodell unterstitzt lhr Server die folgenden E/A-Module an der Vorderseite.
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Abbildung 10. FIO-Modultyp 1

e 4 x2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit
Diagnoseanzeige

e 8x2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit
Diagnoseanzeige

e 10 x 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite
mit Diagnoseanzeige

e 16-EDSFF-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit
Diagnoseanzeige

Abbildung 11. FIO-Modultyp 2

e 10 x 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite
mit Diagnoseanzeige

Abbildung 12. FIO-Modultyp 3 + externes Diagnosekabel

e 4 x 3,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit
externer Diagnoseanzeige

Abbildung 13. FIO-Modultyp 4 + integrierte
Diagnoseanzeige

e 8x 2,5-Zoll-Laufwerkpositionen an der Vorderseite
ohne externe Diagnoseanzeige
¢ 16-EDSFF-Laufwerkpositionen an der Vorderseite

ohne externe Diagnoseanzeige

Aufbau der Systemplatinenbaugruppe

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zu den Anschllissen, Schaltern und Briicken, die auf der
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) verfligbar sind.
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In der folgenden Abbildung ist der Aufbau der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) dargestellt, die die
System-E/A-Platine und die Prozessorplatine enthalt.

@

e

. [

Bl B @EDEEE%@@

@

Abbildung 14. Aufbau der Systemplatinenbaugruppe

System-E/A-Platine

Hl Prozessorplatine

H Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul

Weitere Informationen zu den Anschliissen, Schaltern oder Anzeigen auf der Systemplatine

(Systemplatinenbaugruppe) finden Sie unter:

e _Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37
e Schalter an der Systemplatinenbaugruppe® auf Seite 39
e _Anzeigen an der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 539

Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe

In den folgenden Abbildungen sind die internen Anschlisse auf der Systemplatine

(Systemplatinenbaugruppe) dargestellit.
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Abbildung 15. Anschliisse auf der Systemplatinenbaugruppe

Tabelle 21. Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe

NMI-Schalter H USB-Anschluss an der Riickseite 1

H microSD-Steckplatz A VGA-Anschluss

H Serieller Anschluss A USB-Anschluss an der Riickseite 2

Kolben H NIC-Verwaltungsanschluss

H Interner USB-Anschluss Zweiter Ethernet-Anschluss fur Verwaltung
M.2-Signalanschluss PCle-Anschluss 8/SATA-Anschluss 3
Seitenbandanschluss fir 7-mm-/hintere OCP 3.0-Modulanschluss
Rickwandplatine

Adaptersteckplatz 1 I PCle-Anschluss 9/SATA-Anschluss 4
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Tabelle 21. Anschliisse auf der Systemplatinenbaugruppe (Forts.)

CMOS-Batterie (CR2032)

USB-Anschluss an der Vorderseite

Signalanschluss fur 7-mm-Rickwandplatine

H1 Anschluss fiir Pumpe 1

B Leckerkennungsanschluss

A PCle-Anschluss 7/SATA-Anschluss 2

EHl Lifteranschliisse 1-8

I VGA-Anschluss an der Vorderseite

A M.2-Netzteilanschluss

1A Netzteilanschluss flr internes RAID

Externer Diagnoseanschluss

FH FIO_Y-Kabelanschluss

X FIO-Anschluss Hebegriff
EA Anschluss fiir Schalter gegen unbefugten Zugriff A Anschluss fir Pumpe 2

EE CFF-Retimer-Anschluss

Netzteilanschluss fur Rlickwandplatine

EA PCle-Anschluss 1

EA PCle-Anschluss 2

PCle-Anschluss 3/SATA-Anschluss 0

EH Anschluss flr Netzteil 1

E PCle-Anschluss 4/SATA-Anschluss 1

Xl Anschluss flr Netzteil 2

IH Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere
Riuckwandplatine

I PCle-Anschluss 5

IHl PCle-Anschluss 6

XA Adaptersteckplatz 2

A RoT-Anschluss

M Anschluss fir Schalter gegen unbefugten Zugriff
(reserviert)

Schalter an der Systemplatinenbaugruppe

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position der Schalter auf dem Server.

Anmerkung: Wenn sich oben auf den Schalterblécken eine durchsichtige Schutzfolie befindet, miissen Sie
sie entfernen und beiseite legen, um auf die Schalter zugreifen zu kénnen.

Wichtig:

1. Schalten Sie den Server aus, bevor Sie Schaltereinstellungen dndern oder Briicken versetzen. Trennen
Sie dann die Verbindungen zu allen Netzkabeln und externen Kabeln. Prifen Sie die folgenden

Informationen:

® https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

e Installationsrichtlinien“ auf Seite 53

¢ .Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten” auf Seite 56

e  Server ausschalten“ auf Seite 70

2. Alle Schalter- oder Briickenblécke auf der Systemplatinenbaugruppe, die in den Abbildungen in diesem

Dokument nicht dargestellt sind, sind reserviert.
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Abbildung 16. Schalter an der Systemplatinenbaugruppe

Schalterblock SW5

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen des Schalterblocks SW5 auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) beschrieben.

Tabelle 22. Beschreibung des Schalterblocks SW5 auf der Systemplatinenbaugruppe

Schalter— Switchname Standardposition Beschreibung

Bithummer

K SW5-1 Zurlcksetzen von Aus Ein: Zuriicksetzen von BMC und CPU wird
BMC-CPU erzwingen erzwungen.

H SW5-2 CMOS léschen Aus Ein: Registrierung der Echtzeituhr (RTC) wird

geléscht.

H SW5-3 AuBerkraftsetzen des | Aus Ein: Uberschreibt das Startkennwort.
Kennworts

A SW5-4 FPGA-Zuriicksetzung | Aus Ein: Zurticksetzen von FPGA wird erzwungen.

H SW5-5 Reserviert Aus Reserviert

A SW5-6 Reserviert Aus Reserviert
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Tabelle 22. Beschreibung des Schalterblocks SW5 auf der Systemplatinenbaugruppe (Forts.)

Schalter- Switchname Standardposition Beschreibung
Bitnummer
SW5-7 Reserviert Aus Reserviert
H SW5-8 Reserviert Aus Reserviert
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Kapitel 3. Teileliste
Verwenden Sie die Teileliste, um alle fiir diesen Server verfligbaren Komponenten zu ermitteln.
Weitere Informationen zur Bestellung von Teilen:

1. Rufen Sie http://datacentersupport.lenovo.com auf und navigieren Sie zur Unterstitzungsseite flir [hren

Server.
2. Klicken Sie auf Parts (Teile).
3. Geben Sie die Seriennummer ein, um eine Liste der Teile flr Ihren Server anzuzeigen.

Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Zusammenfassungsdaten der Stromversorgung flir Ihren Server
mit Lenovo Capacity Planner Uberprifen, bevor Sie neue Teile kaufen.

Anmerkung: Je nach Modell weicht die Abbildung mdglicherweise geringfligig von lhrem Server ab.
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Abbildung 17. Serverkomponenten

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Teile gehdren zu einer der folgenden Kategorien:

T1: CRU (Customer Replaceable Unit, durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) der Stufe 1.
Fir das Austauschen von CRUs der Stufe 1 ist der Kunde verantwortlich. Wenn Lenovo eine CRU der
Stufe 1 ohne Servicevertrag auf Ihre Anforderung hin fur Sie installiert, fallen daftir Gebihren an.

T2: CRU (Customer Replaceable Unit, durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) der Stufe 2. Sie
kénnen CRUs der Stufe 2 selbst installieren oder im Rahmen des fir lhren Server festgelegten
Herstellerservice ohne Aufpreis von Lenovo installieren lassen.

F: FRU (Field Replaceable Unit, durch den Kundendienst austauschbare Funktionseinheit). FRUs dlrfen
nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern installiert werden.

C: Verbrauchsmaterial und Strukturteile. Fir den Kauf und Austausch von Verbrauchsmaterialien und
Strukturteilen (Komponenten wie Abdeckblende oder Frontblende) sind Sie selbst verantwortlich. Wenn
Lenovo eine Strukturkomponente auf lhre Anforderung bezieht oder installiert, wird Ihnen dies
entsprechend in Rechnung gestellt.
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Beschreibung Typ Beschreibung Typ

Obere Abdeckung T1 H Adapterhalterung an der Riickseite (volle T1
Hoéhe)

H Adapterhalterung an der Rickseite (flach) T A Adapterhalterung an der Riickseite (flach, volle | T1
Hohe)

H Adapterhalterung an der Riickseite (flach, T1 I Adapterhalterung an der Riickseite (flach + T1

Abdeckblende) flach)

PCle-SSD-Adapter T1 H RAID-Adapter T1

1 Adapterhalterung an der Vorderseite (flach, T1 Rickwandhalterung C

volle Hohe)

Hintere Rickwandplatine fir 2 x 2,5-Zoll- T I Hintere 2 x 2,5-Zoll-Laufwerkhalterung T

Laufwerke

Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul F I System-E/A-Platine F

FH Luftkanal der Netzteileinheit T1 Netzteileinheit T1

Abdeckblende fur Netzteileinheit C OCP-Modul T1

Gehause H1 CPU-Dummy C

B Hochleistungskihlkorper (T-Form) F A 7-mm-Laufwerkhalterung T1

EH Rickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke (oben) | T2 A Rickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke T2
(unten)

A 3,5-Zoll-Laufwerk T A 2,5-Zoll-Laufwerk T1

OCP-Interposer an der Rickseite T1 I OCP-Interposer an der Vorderseite T1

1 Abdeckblende der 2,5-Zoll-Laufwerkposition | C E1 Abdeckblende flir eine 7-mm- C
Laufwerkposition

E 7-mm-Laufwerk T A Vordere Rickwandplatine fir 8 x 2,5-Zoll- T
Laufwerke

EHl Vordere Rickwandplatine fir 10 x 2,5-Zoll- T2 Vordere Riickwandplatine fir 4 x 2,5-Zoll- T2

Laufwerke Laufwerke

EH Vordere Rickwandplatine fiir 16 EDSFF- T1 E Vordere Rickwandplatine fur 4 x 3,5-Zoll- T1

Laufwerke Laufwerke

Sicherheitsfrontblende C A Kabel fUr Schalter gegen unbefugten Zugriff T

E1 Externes Diagnosegerat T1 M Halterung fiir RAID-Flash- T1
Stromversorgungsmodul (im Adapterhalterung)

X Halterung fur das RAID- T A 4-EDSFF-Halterung T

Flashstromversorgungsmodul (am Gehause)

IH M.2-Halterung T2 XA Abdeckblende fir EDSFF-Laufwerkposition C

A EDSFF-Laufwerk C M Rack-Verriegelung (rechts) T

Rack-Verriegelung (links) T IH E/A-Modul an der Vorderseite mit T
Diagnoseanzeige (1)

X2 Modul fur direkte Wasserkiihlung des Lenovo | F Hi Kuhlplattenabdeckung C

Neptune Prozessors

EA Schlauchhalterung C A E/A-Modul an der Vorderseite mit T1
Diagnoseanzeige (2)
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Beschreibung Typ Beschreibung Typ

B E/A-Modul an der Vorderseite mit T1 HA Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige T1
Diagnoseanzeige (3)
EHA E/A-Modul an der Vorderseite mit T1 HA RAID-Flash-Stromversorgungsmodul T1
Diagnoseanzeige (4)
Liftermodul T1 E Internes CFF HBA/RAID-Modul T2
H Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul F M Halterung des T
Flussigkeitserkennungssensormoduls
MicroSD-Karte T1 I M.2-Laufwerk T1
IEl CMOS-Batterie (CR2032) C A M.2-Halteklammer T
A M.2 PCle 3.0-Rickwandplatine T M M.2 PCle 4.0-Rickwandplatine T1
Speichermodul T I Prozessor F
X Leitungen F Zwischengeschalteter 42U-Schlauchsatz F
Ablasssatz F Rackinterner 42U/48U-Verbindungsschlauch | F
(Rucklaufseite)
Rackinterner 42U-Verbindungsschlauch F Rackinterner 48U-Verbindungsschlauch F
(Zulaufseite) (Zulaufseite)
Prozessorplatine F
Netzkabel
Je nach Land und Region, in dem bzw. in der der Server installiert ist, sind verschiedene Netzkabel

verfligbar.

Um die fur den Server verfigbaren Netzkabel anzuzeigen:

1. Rufen Sie die folgende Website auf:

http://dcsc.lenovo.com/#/
2. Klicken Sie auf Preconfigured Model (Vorkonfiguriertes Modell) oder Configure to order (Fiir
Bestellung konfigurieren).
3. Geben Sie Maschinentyp und Modell Ihres Servers ein, damit die Konfigurationsseite angezeigt wird.
4. Klicken Sie auf Power (Strom) = Power Cables (Netzkabel), um alle Netzkabel anzuzeigen.

Anmerkungen:

Zu lhrer Sicherheit wird Ihnen ein Netzkabel mit geerdetem Anschlussstecker zur Verwendung mit diesem
Produkt zur Verfligung gestellt. Verwenden Sie Netzkabel und Netzstecker immer in Verbindung mit einer
ordnungsgemaB geerdeten Steckdose, um eine Gefédhrdung durch Stromschlag zu vermeiden.

In den Vereinigten Staaten und Kanada verwendete Netzkabel fir dieses Produkt sind von anerkannten
Testlabors (Underwriter's Laboratories (UL) in den USA und Canadian Standards Association (CSA) in
Kanada) registriert und gepruift.

Fdr Einheiten mit 115-Volt-Betrieb: Verwenden Sie ein von UL registriertes und von CSA gepruiftes
Kabelset, das aus einem héchstens 5 Meter langen Kabel des Typs SVT oder SJT mit drei 1,0-mm?2-Adern
(bzw. 18-AWG-Adern) (mindestens 1,0 mm? bzw. mindestens 18 AWG) sowie einem geerdeten 15 A und
125-V-Stecker mit parallelen Steckerklingen (Parallel Blade) besteht.

Far Einheiten mit 230-Volt-Betrieb (Nutzung in den Vereinigten Staaten): Verwenden Sie ein von UL
registriertes und von CSA geprliftes Kabelset, das aus einem héchstens 5 Meter langen Kabel des Typs
SVT oder SJT mit drei 1,0-mm?2-Adern (bzw. 18-AWG-Adern) (mindestens 1,0 mm? bzw. mindestens

18 AWG) sowie einem geerdeten 15 A und 250-V-Stecker mit waagerechten Steckerklingen (Tandem
Blade) besteht.
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¢ Fir Einheiten mit 230-Volt-Betrieb (auBerhalb der Vereinigten Staaten): Verwenden Sie ein Kabelset mit
geerdetem Netzanschlussstecker. Das Kabelset sollte Uber die jeweiligen Sicherheitsgenehmigungen des
Landes verfligen, in dem das Gerat installiert wird.

¢ Netzkabel fir bestimmte Lander oder Regionen sind Ublicherweise nur in diesen Landern und Regionen
erhaltlich.
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Kapitel 4. Entpacken und Einrichten

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie den Server entpacken und einrichten. Prifen Sie
beim Entpacken des Servers, ob sich die richtigen Komponenten in der Verpackung befinden, und finden Sie
heraus, wo Sie Informationen zur Seriennummer des Servers und zum Zugriff auf Lenovo XClarity Controller
erhalten. Befolgen Sie beim Einrichten des Servers die Anweisungen in ,,Prifliste flr die Serverkonfiguration®
auf Seite 51.

Inhalt des Serverpakets

Wenn Sie lhren Server erhalten, Gberprifen Sie, ob die Lieferung alles enthélt, das Sie erwarteten.

Das Serverpaket umfasst folgende Komponenten:

e Server

Schieneninstallationssatz®. Installationsanleitung ist im Paket enthalten.

Kabeltrager®. Installationsanleitung ist im Paket enthalten.

Materialpaket, mit Komponenten wie Netzkabeln*, Zubehodrbausatz und gedruckter Dokumentation.

Anmerkungen:
¢ Einige der aufgelisteten Komponenten sind nur bei ausgewahlten Modellen verflgbar.
¢ Die mit einem Sternchen (*) markierten Elemente sind optional.

Bei fehlenden oder beschadigten Gerateteilen wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle. Bewahren Sie den
Kaufbeleg und das Verpackungsmaterial auf. Sie bendtigen sie zur Inanspruchnahme des Herstellerservice.

Server identifizieren und auf Lenovo XClarity Controller zugreifen

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen dazu, wie Sie lhren Server identifizieren und die Zugriffsinformationen
fur Lenovo XClarity Controller finden kénnen.

Server identifizieren

Wenn Sie sich an Lenovo wenden, um Unterstitzung zu erhalten, kdnnen die Kundendienstmitarbeiter Ihren
Server Uber den Maschinentyp, das Modell und die Seriennummer identifizieren und Sie schneller
unterstitzen.

Die folgende Abbildung zeigt die Positionen der Kennungsetiketten, die Modellnummer, Maschinentyp und
Seriennummer des Servers enthalten.
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Abbildung 18. Position des Kennungsetiketts

Lenovo XClarity Controller-Netzwerkzugriffsetikett

Das Lenovo XClarity Controller(XCC)-Netzwerkzugriffsetikett ist auf der herausziehbaren Informationskarte
an der unteren rechten Ecke des Gehaduses an der Vorderseite angebracht. So kénnen Sie schnell auf die
MAC-Adresse zugreifen. Nachdem Sie den Server erhalten haben, ziehen Sie das XCC-
Netzwerkzugriffsetikett ab und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Abbildung 19. Position des Lenovo XClarity Controller-Netzwerkzugriffsetiketts auf der herausziehbaren Informationskarte
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Priifliste fiir die Serverkonfiguration

Stellen Sie anhand der Prtifliste fur die Serverkonfiguration sicher, dass Sie alle Aufgaben zur Konfiguration
des Servers ausgeflihrt haben.

Der Konfigurationsprozess fir den Server variiert je nach Konfiguration des Servers im Auslieferungszustand.
In einigen Féllen ist der Server bereits vollstandig konfiguriert und muss nur noch an das Netz und an eine
Netzsteckdose angeschlossen werden. AnschlieBend kénnen Sie den Server einschalten. In anderen Fallen
mussen im Server Hardwareoptionen installiert, Hardware und Firmware konfiguriert und ein Betriebssystem
installiert werden.

Die folgenden Schritte beschreiben die allgemeine Vorgehensweise zur Konfiguration eines Servers.

Serverhardware konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Serverhardware zu konfigurieren.

1.
2.

3.

Nehmen Sie den Server aus der Verpackung. Siehe ,Inhalt des Serverpakets” auf Seite 49.

Installieren Sie alle erforderlichen Hardware- oder Serveroptionen. Weitere Informationen erhalten Sie in
den zugehorigen Abschnitten unter Kapitel 5 ,,Prozeduren beim Hardwareaustausch® auf Seite 53.
Installieren Sie bei Bedarf die Schiene und den CMA in einem Standard-Rackschrank. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Schienen-Installationsanleitung und der CMA-Installationsanleitung, die im
Schieneninstallationssatz enthalten ist.

. Installieren Sie bei Bedarf den Server in einem Standard-Rackschrank. Siehe ,Server im Rack

installieren“ auf Seite 74.

. SchlieBen Sie alle externen Kabel an den Server an. Die Anschlusspositionen finden Sie unter Kapitel 2

~Serverkomponenten” auf Seite 19.

In der Regel missen Sie Kabel im Rahmen der folgenden Vorgange anschlieBen:
¢ Server mit der Stromversorgung verbinden

e Server mit dem Datennetzwerk verbinden

e Server mit der Speichereinheit verbinden

e Server mit dem Verwaltungsnetzwerk verbinden

. Schalten Sie den Server ein.

Der Server kann auch auf eine der folgenden Arten eingeschaltet werden (Betriebsanzeige ein):

¢ Sie kdnnen den Netzschalter driicken.

¢ Der Server kann nach einer Stromunterbrechung automatisch erneut starten.

¢ Der Server kann Uber Lenovo XClarity Controller auf Remoteanforderungen zum Einschalten
reagieren.

Anmerkung: Sie kdnnen auf die Verwaltungsprozessorschnittstelle zugreifen, um das System zu
konfigurieren, ohne den Server einzuschalten. Sobald der Server mit Strom versorgt wird, steht die
Verwaltungsprozessorschnittstelle zur Verfigung. Informationen zum Zugriff auf die
Verwaltungsserverprozessor finden Sie unter ,XClarity Controller-Webschnittstelle 6ffnen und
verwenden® in der XCC-Dokumentation flir Inren Server unter https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/
Ixcc_frontend/Ixcc_overview.html.

. Uberpriifen Sie den Server. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige, Ethernet-Anschlussanzeige und

Netzwerkanzeige griin leuchten. Dies bedeutet, dass die Serverhardware erfolgreich konfiguriert wurde.

Weitere Informationen zur Bedeutung der Anzeigen finden Sie unter ,,Fehlerbehebung nach
Systemanzeigen und Diagnoseanzeige” auf Seite 521.

System konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das System zu konfigurieren. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im
Abschnitt Kapitel 7 ,,Systemkonfiguration® auf Seite 509.
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1. Legen Sie die Netzwerkverbindung fir den Lenovo XClarity Controller mit dem Verwaltungsnetzwerk
fest.

Aktualisieren Sie die Firmware flr den Server, falls erforderlich.

3. Konfigurieren Sie die Firmware fiir den Server.

n

Im Folgenden finden Sie die Informationen, die fir die RAID-Konfiguration zur Verfigung stehen:
® https://lenovopress.com/Ip0578-lenovo-raid-introduction

* https://lenovopress.com/Ip0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

Installieren Sie das Betriebssystem.

5. Sichern Sie die Serverkonfiguration.

6. Installieren Sie die Anwendungen und Programme, die der Server verwenden soll.

B
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Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch

Dieser Abschnitt bietet Verfahren zum Installieren und Entfernen aller wartungsféhigen Systemkomponenten.
In der Austauschprozedur der Komponenten werden auf Aufgaben verwiesen, die durchgeflihrt werden
mussen, um Zugang zur auszutauschenden Komponente zu erhalten.

Installationsrichtlinien

Lesen Sie vor der Installation von Komponenten in lhrem Server die Installationsrichtlinien.

Lesen Sie vor der Installation von Zusatzeinrichtungen die folgenden Hinweise:

Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
¢ | esen Sie die Sicherheitshinweise und -richtlinien, um sicher zu arbeiten:

— Eine vollstandige Liste der Sicherheitsinformationen fiir alle Produkte finden Sie unter:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
— Zusétzlich sind die folgenden Richtlinien verfligbar: ,,Bei eingeschalteter Stromversorgung im Server
arbeiten” auf Seite 56 und ,,Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten“ auf Seite 56.
¢ Stellen Sie sicher, dass die zu installierenden Komponenten von lhrem Server unterstitzt werden.
— Eine Liste der unterstitzten optionalen Komponenten flir den Server finden Sie unter https://
serverproven.lenovo.com/.
— Informationen zum Inhalt des Zusatzpakets finden Sie unter https://serveroption.lenovo.com/.
¢ Weitere Informationen zur Bestellung von Teilen:
1. Rufen Sie http://datacentersupport.lenovo.com auf und navigieren Sie zur Unterstiitzungsseite fur
Ihren Server.
2. Klicken Sie auf Parts (Teile).
3. Geben Sie die Seriennummer ein, um eine Liste der Teile fur lhren Server anzuzeigen.
¢ Wenn Sie einen neuen Server installieren, laden Sie die aktuelle Firmware herunter und installieren Sie sie.
Damit stellen Sie sicher, dass sémtliche bekannten Probleme behoben sind und das Leistungspotenzial
Ihres Servers optimal ausgeschopft werden kann. Rufen Sie https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/
products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/ (TBD) auf, um Firmwareaktualisierungen
fur lhren Server herunterzuladen.

Wichtig: Fur einige Clusterldsungen sind bestimmte Codeversionen oder koordinierte Code-
Aktualisierungen erforderlich. Wenn die Komponente Teil einer Clusterldsung ist, stellen Sie sicher, dass
die aktuelle Codeversion gemaB optimaler Vorgehensweise fur die Clusterlésung unterstutzt wird, bevor
Sie den Code aktualisieren.

¢ Wenn Sie ein Teil austauschen, wie einen Adapter, der Firmware enthalt, missen Sie moglicherweise auch
die Firmware fur das Teil aktualisieren. Weitere Informationen zur Aktualisierung von Firmware erhalten Sie
unter ,,Firmware aktualisieren“ auf Seite 511.

e Es st sinnvoll, vor dem Installieren einer optionalen Komponente sicherzustellen, dass der Server
ordnungsgeman funktioniert.

¢ Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und legen Sie ausgebaute Komponenten auf eine ebene, stabile und
nicht kippende Oberflache.

¢ Heben Sie keine Gegensténde an, die zu schwer sein kdnnten. Wenn Sie einen schweren Gegenstand
anheben missen, beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen:
— Sorgen Sie flr einen sicheren und stabilen Stand.
— Vermeiden Sie eine einseitige kdrperliche Belastung.
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— Heben Sie den Gegenstand langsam hoch. Vermeiden Sie beim Anheben des Gegenstands ruckartige
Bewegungen oder Drehbewegungen.

— Heben Sie den Gegenstand, indem Sie sich mit den Beinmuskeln aufrichten bzw. nach oben driicken;
dadurch verringert sich die Muskelspannung im Ricken.

e Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, bevor Sie Anderungen an den Plattenlaufwerken
vornehmen.

¢ Halten Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher, einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und einen
T20-Torx-Schraubendreher bereit.

e Damit die Fehleranzeigen auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) und auf den internen
Komponenten angezeigt werden kénnen, muss der Server eingeschaltet sein.

e Zum Installieren oder Entfernen von Hot-Swap-Netzteilen, Hot-Swap-LUftern oder Hot-Plug-USB-
Einheiten missen Sie den Server nicht ausschalten. Sie missen den Server jedoch ausschalten, bevor Sie
Adapterkabel entfernen oder installieren und Sie miissen den Server von der Stromquelle trennen, bevor
Sie eine Adapterkarte entfernen oder installieren.

¢ Beachten Sie beim Austausch von Netzteileinheiten oder Liftern die Redundanzregeln firr diese
Komponenten.

¢ Bei blauen Stellen an einer Komponente handelt es sich um Kontaktpunkte, an denen Sie die Komponente
greifen kdnnen, um sie aus dem Server zu entfernen oder im Server zu installieren, um eine Verriegelung
zu 6ffnen oder zu schlieBen usw.

¢ Eine orangefarben gekennzeichnete Komponente oder ein orangefarbenes Etikett auf oder in der Nahe
einer Komponente weisen (auBer im Falle der PSU) darauf hin, dass die Komponente Hot-Swap-féhig ist.
Dies bedeutet, dass Sie die Komponente entfernen bzw. installieren kdnnen, wahrend der Server in
Betrieb ist, sofern Server und Betriebssystem die Hot-Swap-Funktion unterstitzen. (Orangefarbene
Markierungen kennzeichnen zudem die Berlhrungspunkte auf Hot-Swap-fadhigen Komponenten.) Lesen
Sie die Anweisungen zum Entfernen und Installieren von Hot-Swap-Komponenten, um Informationen zu
weiteren MaBnahmen zu erhalten, die Sie mdglicherweise ergreifen miissen, bevor Sie die Komponente
entfernen oder installieren kdnnen.

e PSU mit einem L&sehebel ist eine Hot-Swap-PSU.

¢ Der rote Streifen auf den Laufwerken neben dem Entriegelungshebel bedeutet, dass das Laufwerk bei
laufendem Betrieb (Hot-Swap) ausgetauscht werden kann, wenn der Server und das Betriebssystem die
Hot-Swap-Funktion unterstiitzen. Das bedeutet, dass Sie das Laufwerk entfernen oder installieren
kénnen, wahrend der Server in Betrieb ist.

Anmerkung: Lesen Sie die systemspezifischen Anweisungen zum Entfernen und Installieren eines Hot-
Swap-Laufwerks durch, um Informationen zu weiteren MaBnahmen zu erhalten, die Sie mdglicherweise
ergreifen missen, bevor Sie das Laufwerk entfernen oder installieren kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass nach Beendigung der Arbeiten am Server alle Sicherheitsabdeckungen und
Verkleidungen installiert, die Erdungskabel angeschlossen und alle Warnhinweise und Schilder
angebracht sind.

Sicherheitspriifungscheckliste

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um mdgliche Gefahrenquellen am Server zu
identifizieren. Beim Design und der Herstellung jedes Computers wurden erforderliche Sicherheitselemente
installiert, um Benutzer und Kundendiensttechniker vor Verletzungen zu schitzen.

Anmerkung: Das Produkt ist gemaB Absatz 2 der Arbeitsstattenverordnung nicht fir den Einsatz an
Bildschirmarbeitsplatzen geeignet.

Anmerkung: Die Konfiguration des Servers erfolgt ausschlieBlich im Serverraum.

Vorsicht:

Dieses Gerat muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern installiert und gewartet werden (gemas

NEC, IEC 62368-1 und IEC 60950-1, den Sicherheitsstandards fiir elektronische Ausriistung im Bereich
Audio-, Video-, Informations- und Kommunikationstechnologie). Lenovo setzt voraus, dass Sie fiir die

Wartung der Hardware qualifiziert und im Umgang mit Produkten mit geféhrlichen Stromstéarken
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geschult sind. Der Zugriff auf das Gerat erfolgt mit einem Werkzeug, mit einer Sperre und einem
Schliissel oder mit anderen SicherheitsmaBnahmen. Der Zugriff wird von der fiir den Standort
verantwortlichen Stelle kontrolliert.

Wichtig: Die elektrische Erdung des Servers ist fur die Sicherheit des Bedieners und die ordnungsgeméaBe
Funktionalitét erforderlich. Die ordnungsgeméaBe Erdung der Netzsteckdose kann von einem zertifizierten
Elektriker tGberprft werden.

Stellen Sie anhand der folgenden Prifliste sicher, dass es keine mdéglichen Gefahrenquellen gibt:
1. Wenn der Server fir Ihre Arbeitsbedingung ausgeschaltet sein muss oder Sie ihn ausschalten méchten,
stellen Sie sicher, dass das Netzkabel getrennt ist.

S002
—
VN
Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit
nicht unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstidndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat fiihrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

Anmerkung: Unter gewissen Umsté&nden ist das Ausschalten des Servers keine Voraussetzung.
Beachten Sie die VorsichtsmaBnahmen, bevor Sie Aufgaben ausfiihren.
2. Prifen Sie das Netzkabel.
¢ Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss in gutem Zustand ist. Messen Sie mit einem
Messgerét, ob die Schutzleiterverbindung zwischen dem externen Schutzleiterkontakt und der
Rahmenerdung 0,1 Ohm oder weniger betragt.
¢ Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Typ Netzkabel verwenden.

Um die fur den Server verfigbaren Netzkabel anzuzeigen:
a. Rufen Sie die folgende Website auf:

http://dcsc.lenovo.com/#/
b. Klicken Sie auf Preconfigured Model (Vorkonfiguriertes Modell) oder Configure to order (Fiir
Bestellung konfigurieren).
c. Geben Sie Maschinentyp und Modell lhres Servers ein, damit die Konfigurationsseite angezeigt
wird.
d. Klicken Sie auf Power (Strom) - Power Cables (Netzkabel), um alle Netzkabel anzuzeigen.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Isolierung nicht verschlissen oder abgenutzt ist.
3. Priifen Sie das Produkt auf Anderungen hin, die nicht durch Lenovo vorgenommen wurden. Achten Sie
bei Anderungen, die nicht von Lenovo vorgenommen wurden, besonders auf die Sicherheit.
4. Uberpriifen Sie den Server auf Gefahrenquellen wie Metallspéne, Verunreinigungen, Wasser oder
Feuchtigkeit, Brand- oder Rauchschéaden, Metallteilchen, Staub etc.
5. Priifen Sie, ob Kabel abgenutzt, durchgescheuert oder eingequetscht sind.
6. Prifen Sie, ob die Abdeckungen des Netzteils (Schrauben oder Nieten) vorhanden und unbeschéadigt
sind.

Richtlinien zur Systemzuverlassigkeit

Lesen Sie die Richtlinien zur Systemzuverlassigkeit, um eine ordnungsgemaBe Systemkihlung und
Zuverldssigkeit sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erflllt sind:
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¢ Wenn der Server Uber eine redundante Stromversorgung verfligt, muss in jeder Netzteilposition ein
Netzteil installiert sein.

e Um den Server herum muss geniigend Platz frei bleiben, damit das Kiihlungssystem des Servers
ordnungsgemanB funktioniert. Lassen Sie ca. 50 mm (2,0 Zoll) Abstand an der Vorder- und Riickseite des
Servers frei. Stellen Sie keine Gegensténde vor die Liifter.

¢ Damit eine ordnungsgemaBe Kuhlung und Luftzirkulation sichergestellt sind, bringen Sie vor dem

Einschalten des Servers die Abdeckung wieder an. Ist die Serverabdeckung l&nger als 30 Minuten

entfernt, wéhrend der Server in Betrieb ist, kbnnen Komponenten des Servers beschadigt werden.

Befolgen Sie die mit optionalen Komponenten bereitgestellten Anweisungen zur Verkabelung.

Ein ausgefallener Lifter muss innerhalb von 48 Stunden ausgetauscht werden.

Ein entfernter Hot-Swap-Lifter muss innerhalb von 30 Sekunden nach dessen Entfernen ersetzt werden.

Ein entferntes Hot-Swap-Laufwerk muss innerhalb von zwei Minuten nach dessen Entfernen ersetzt

werden.

¢ Ein entferntes Hot-Swap-Netzteil muss innerhalb von zwei Minuten nach dessen Entfernen ersetzt
werden.

¢ Jede mit dem Server gelieferte Luftfihrung muss beim Start des Servers installiert sein (einige Server
verfiigen moglicherweise Uber mehr als eine Luftfiihrung). Der Betrieb des Servers ohne Luftfihrung kann
den Prozessor des Servers beschadigen.

e Jeder Prozessorsockel muss immer entweder eine Stecksockelabdeckung oder einen Prozessor mit
KUhlkérper enthalten.

¢ Wenn mehrere Prozessoren installiert sind, missen die Lifterbelegungsvorgaben fiir jeden Server
eingehalten werden.

Bei eingeschalteter Stromversorgung im Server arbeiten

Maoglicherweise miissen Sie den Server bei entfernter Abdeckung eingeschaltet lassen, um die
Systeminformationsanzeige zu Uberprifen oder Hot-Swap-Komponenten auszutauschen. Lesen Sie vorher
diese Richtlinien.

Achtung: Wenn interne Serverkomponenten einer statischen Aufladung ausgesetzt werden, kann es dazu

kommen, dass der Server gestoppt wird oder dass ein Datenverlust auftritt. Verwenden Sie zur Vermeidung

dieses Problems immer ein Antistatikarmband oder ein anderes Erdungssystem, wenn Sie bei

eingeschaltetem Server im Inneren des Servers arbeiten.

¢ Vermeiden Sie das Tragen von weiten Kleidungsstticken (vor allem im Bereich der Unterarme). Krempeln
Sie lange Armel vor der Arbeit am Inneren des Servers hoch.

¢ Vermeiden Sie, dass lhre Krawatte, Ihr Schal, Ihr Firmenausweis oder Ihr Haar in den Server hangt.

¢ Entfernen Sie Schmuck, wie z. B. Armbéander, Halsketten, Ringe, Manschettenkndpfe und Armbanduhren.

¢ Nehmen Sie gegebenenfalls Gegenstédnde aus den Hemdtaschen, wie z. B. Stifte, die in den Server fallen
kénnten, wahrend Sie sich Uber den Server beugen.

¢ Achten Sie darauf, dass keine Metallobjekte, wie z. B. Bliroklammern, Haarklammern oder Schrauben, in
den Server fallen.

Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten

Lesen Sie diese Richtlinien, bevor Sie mit elektrostatisch empfindlichen Einheiten umgehen. So senken Sie
das Schadensrisiko durch elektrostatische Entladung.

Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Vermeiden Sie unnétige Bewegungen, um keine statische Aufladung um Sie herum aufzubauen.

e Seien Sie bei kaltem Wetter beim Umgang mit Einheiten besonders vorsichtig. Das Beheizen von
Innenrdumen senkt die Luftfeuchtigkeit und erhéht die statische Elektrizitat.
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¢ Nutzen Sie immer ein Antistatikarmband oder ein anderes Erdungssystem — vor allem, wenn Sie am
eingeschalteten Server arbeiten.

¢ Beriihren Sie mindestens zwei Sekunden lang mit der in der antistatischen Schutzhiille enthaltenen Einheit
eine nicht lackierte Metalloberflache an der AuBenseite des Servers. Dadurch wird statische Aufladung
von der Schutzhille und von Ihnen abgeleitet.

¢ Nehmen Sie die Einheit aus der Schutzhille und installieren Sie sie direkt im Server, ohne sie vorher
abzusetzen. Wenn Sie die Einheit ablegen missen, legen Sie sie in die antistatische Schutzhdlle zurtck.
Legen Sie die Einheit niemals auf die Serverabdeckung oder auf eine Metalloberflache.

¢ Fassen Sie die Einheit vorsichtig an den Kanten oder am Rahmen an.

¢ Berihren Sie keine Létverbindungen, Kontaktstifte oder offen liegende Schaltlogik.

¢ Halten Sie die Einheit von anderen Einheiten fern. So vermeiden Sie mdgliche Beschadigungen.

Technische Regeln

Beachten Sie die folgenden technischen Regeln und Einschrénkungen, wenn Sie die zugehdrigen
Serverkomponenten installieren.

Installationsregeln und -reihenfolge fiir Speichermodule

Speichermodule missen in einer bestimmten Reihenfolge auf Grundlage der Hauptspeicherkonfiguration,
die Sie implementieren, und der Anzahl an Prozessoren und Speichermodulen, die im Server eingebaut sind,
installiert werden.

Unterstiitzte Speichertypen

Informationen zu den Speichermodultypen, die von diesem Server unterstiitzt werden, finden Sie im
Abschnitt ,,Speicher” in ,, Technische Daten® auf Seite 3.

Der Server verflgt Uber 24 Speichersteckplatze mit 24 Kanalen. Eine Liste der unterstiitzten
Speicheroptionen finden Sie hier:

https://serverproven.lenovo.com/.

Informationen zum Optimieren der Speicherleistung und Speicherkonfiguration finden Sie auf der Lenovo
Press-Website:

https://lenovopress.com/servers/options/memory

Dariber hinaus kénnen Sie einen Speicherkonfigurator nutzen, der auf der folgenden Website verfligbar ist:
https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Spezielle Informationen zur erforderlichen Installationsreihenfolge von Speichermodulen in Ihrem Server auf
Grundlage der Systemkonfiguration und des Speichermodus, den Sie implementieren, werden unten

angezeigt.

Allgemeine DIMM-Kombinationsregein:

Nebeneinander in einem

DIMMs System vorhanden

3DS RDIMMs und andere DIMM-Typen

3DS RDIMMs mit 128 GB und 3DS RDIMMs mit 256 GB
ECC DIMMs und Nicht-ECC DIMMs X1
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Nebeneinander in einem

ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v2

DIMMs System vorhanden
EC4 DIMMs und EC8 DIMMs X
x4 DIMMs und x8 DIMMs X
ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 und X

Unterschiedliche DRAM-Dichte (16 Gbit, 24 Gbit und 32 Gbit)45¢

X (fir Prozessoren der 9004
Serie)

V (furr Prozessoren der 9005
Serie)

Von verschiedenen Anbietern hergestellte DIMMs V4
DIMMs mit verschiedenen Speicherbénken V2
DIMMs mit unterschiedlicher Kapazitat V3

Unterstitzt nur ECC DIMMs.
Installieren Sie zuerst das DIMM mit den meisten Speicherbanken.

pON~

o

Installieren Sie zuerst das DIMM mit der héheren Kapazitét und beachten Sie die Bestlickungsreihenfolge.

Der 16-Gbit-DRAM wird in RDIMMs mit 16 GB, 32 GB und 64 GB verwendet. Der 24-Gbit-DRAM wird in RDIMMs
mit 48 GB und 96 GB verwendet. Der 32-Gbit-DRAM wird in 2Rx4 RDIMMs mit 128 GB verwendet.

Bevor Sie 24-Gbit-basierte RDIMMs installieren, miissen Sie zunachst die UEFI-Firmwareversion KAE106S oder
hoher auf dem Server installieren und alle vorhandenen 16-Gbit-basierten RDIMMs entfernen.

6. Das Kombinieren von 1R- und 2R-RDIMMs sowie das Mischen von RDIMMs mit unterschiedlichen DRAM-
Dichten in einem System mit Prozessoren der 9005 Serie kann die Leistung beeintrachtigen.

Installationsreihenfolge fiir Speichermodule

Anmerkungen: In den folgenden Tabellen:
e S51-S24 weist hin auf DIMM-Steckplatze 1-24.
e 1-24 gibt die Installationsreihenfolge an.

Wenn beispielsweise 12 DIMMs fiir zwei Prozessoren installiert werden, ist die Installationsreihenfolge fur die

Steckplatze wie folgt: 7, 19, 6, 18, 9, 21, 4, 16, 8, 20, 5, 17.

Servermodell mit einem Prozessor

In der folgenden Tabelle ist die DIMM-Bestlickungsreihenfolge dargestellt, wenn ein Prozessor installiert ist.

Tabelle 23. DIMM-Bestiickungsreihenfolge fiir einen Prozessor

DIMMs Prozessor 1

gesamt s12 | s11 [ s10| s9 | s8 | s7 S6 s5 | sa s3 s2 s1
1 DIMM 1

2 DIMMs 1 2

4 DIMMs 3 1 2 4

6 DIMMs 3 5 1 2 6 4

8 DIMMs 7 3 5 1 2 6 4 8

10 DIMMs 7 9 3 5 1 2 6 4 10 8

12 DIMMs 11 7 9 3 5 1 2 6 4 10 8 12

Servermodell mit zwei Prozessoren
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In der folgenden Tabelle ist die DIMM-Bestlickungsreihenfolge dargestellt, wenn zwei Prozessoren installiert

sind.

Tabelle 24. DIMM-Besttickungsreihenfolge flir zwei Prozessoren

DIMMs Prozessor 1

gesamt s12 [ s11|siw0] s9 | s8 | s7 s6 | s5 | s4 | s3 | s2 | st
2 DIMMs 1

4 DIMMs 1 3

8 DIMMs 5 1 3 7

12 DIMMs 5 9 1 3 11 7

16 DIMMs 13 5 9 1 3 11 7 15

20 DIMMs 13 (17| s 9 1 3 11 7 19 15

24 DIMMs 2ot [ 13| 17| 5 9 1 3 11 7 19 15 23
DIMMs Prozessor 2

gesamt s24 | 23 | s22 | s21 | s20 | s19 | s18 [ s17 | s16 | s15 | s14 | s13
2 DIMMs 2

4 DIMMs 2 4

8 DIMMs 6 2 4 8

12 DIMMs 6 10 2 4 12 8

16 DIMMs 14 6 10 2 4 12 8 16

20 DIMMs 14 | 18 | & 10 2 4 12 8 20 16

24 DIMMs 22 [ 14| 18| 6 10 2 4 12 8 20 16 24

PCle-Steckpldtze und Adapter

Mit den technischen Regeln flir PCle-Adapter kénnen Sie PCle-Adapter korrekt im System installieren und

konfigurieren.

Unterstiitzte PCle-Adapter fiir verschiedene Modelle

Tabelle 25. Unterstlitzte hintere PCle-Adapter und ihre Positionen

Anmerkungen:

¢ Informationen Uber den Typ der Erweiterungssteckplétze finden Sie unter ,Technische Daten” auf Seite 3.
¢ |nformationen zu den Positionen der PCle-Steckplatze finden Sie unter ,,Rlckansicht” auf Seite 30

Riickansicht des Servers Unterstiitzte Typen und Steckplatzposition | Anzahl an
Prozessoren
Adapterkartenbaugruppe 1 1 oder 2
Kl Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach
H Steckplatz 2: PCle x16 (x8, x4, x1), flach
Adapterkartenbaugruppe 2 2

H Steckplatz 3: PCle x16 (x8, x4, x1), flach
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Tabelle 25. Unterstitzte hintere PCle-Adapter und ihre Positionen (Forts.)

Riickansicht des Servers

Unterstiitzte Typen und Steckplatzposition

Anzahl an
Prozessoren

7 7

Adapterkartenbaugruppe 1

Kl Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

1 oder 2

e
B0 Jo,l ) = !E-’{(}Q

Adapterkartenbaugruppe 2

H Steckplatz 3: PCle x16 (x8, x4), volle Hohe

? 9
Lo 277 przzza
(TP, oo

Adapterkartenbaugruppe 1
Kl Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

H Steckplatz 2: PCle x16 (x8, x4, x1), volle
Hohe

Anmerkung: Neben den zwei PCle-
Steckplatzen muss eine Rickwandhalterung
installiert sein.

1 oder 2

Adapterkartenbaugruppe 1
Kl Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

H Steckplatz 2: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

1 oder 2

Adapterkartenbaugruppe 1

Kl Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

1 oder 2

Adapterkartenbaugruppe 1

Steckplatz 1: PCle x16 (x8, x4, x1), flach

1 oder 2

Tabelle 26. Untersttitzte vordere PCle-Adapter und ihre Positionen

Anmerkungen:

¢ Informationen Uber den Typ der Erweiterungssteckplatze finden Sie unter ,, Technische Daten® auf Seite 3.
¢ Informationen zu den Positionen der PCle-Steckpléatze finden Sie unter ,Vorderansicht” auf Seite 21

7
— B 0T 1E| j2\ f 2

H Steckplatz 5: PCle x16 (x16, x8), volle
Hohe

Vorderansicht des Servers Unterstiitzte Typen und Steckplatzposition | Anzahl an
Prozessoren
Adapterkartenbaugruppe 3
Steckplatz 4: PCle x8, flach Anmerkung 1,2
Adapterkartenbaugruppe 4 2

Anmerkungen:

25 W oder weniger begrenzt.

75 W oder weniger begrenzt.

1. Wenn vordere PCle-Adapterkarten (Gen. 4) installiert sind, ist die Thermal Design Power von Steckplatz 4 auf

2. Wenn vordere PCle-Adapterkarten (Gen. 5) installiert sind, ist die Thermal Design Power von Steckplatz 4 auf
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Installationsregeln und -reihenfolge fiir PCle-Adapter

Beachten Sie bei der Installation unterschiedlicher PCle-Adaptertypen die folgende vorgeschlagene

Installationsreihenfolge:

Tabelle 27. Empfohlene Installationsreihenfolge fiir verschiedene PCle-Adaptertypen

Installationsreihenfolge

1. OCP-Karte

Factor)

2. Interner CFF-HBA-/RAID-Adapter (Custom Form

RAID-Adapter

3. SFF RAID-Adapter (Standard Form Factor)/M.2/7-mm-

4. Non-RAID-Controller

5. Retimer-Adapter

6. GPU-Adapter

7. InfiniBand-Adapter

8. Fiber Channel-Adapter

9. Netzwerkadapter

10. Externer Speicheradapter

11. COM Port Bracket

Beachten Sie bei der Installation eines spezifischen PCle-Adapters die folgende vorgeschlagene
Steckplatzinstallationsreihenfolge:

Tabelle 28. Empfohlene Steckplatzinstallationsreihenfolge flir verschiedene PCle-Adapter

. . Maximal
Empfohlene Reihenfolge fiir .
Spteckplatzinstallati?)n PCle-Adapter unterstiitzte
Anzahl
. . . e SFF RAID/HBA-Adapter
Musds in Steckplatz 1 installiert | , Non-RAID-Controller y
werden ¢ Retimer-Adapter
e SFF RAID/HBA-Adapter 1
Muss in Steckplatz 2 installiert | ¢ Netzwerkadapter
werden
e M.2/7-mm-RAID-Adapter 2
Steckplatz 1 > Steckplatz 2 > e Netzwerkadapter 3
Steckplatz 3
¢ |nfiniBand-Adapter
Steckplatz 1 > Steckplatz 3 e GPU-Adapter 2
Diese Regel gilt fir die Konfiguration mit
Hochleistungskuhlkorper.
g::gtp::zz ; >Steckplatz3> | ) 6 iBand-Adapter 3
P ¢ Netzadapter (GroBe > 100 GB)
e GPU-Adapter
Steckplatz 2 > Steckplatz 3 > Diese Regel gilt fur die Konfiguration mit Wasserkihlung.
Steckplatz 1 e Netzwerkadapter 1
e COM Port Bracket
Steckplatz 5 > Steckplatz 1 > : I(.ragr?i_BA;:\Z?féapter 4
Steckplatz 2 > Steckplatz 3 « Netzwerkadapter
Steckplatz 5 > Steckplatz 4 > e Fiber Channel-Adapter
Steckplatz 1 > Steckplatz 2 > e Netzwerkadapter 5

Steckplatz 3

Externer Speicheradapter
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Tabelle 28. Empfohlene Steckplatzinstallationsreihenfolge fiir verschiedene PCle-Adapter (Forts.)

. . Maximal
Empfohlene Reihenfolge fiir ..
Steckplatzinstallation PCle-Adapter unt::;;uhtlzte

Die folgenden Netzwerkadapter:

e ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP PCle-
Adapter Gen5 mit einem Anschluss 3

e ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112
PCle Gen5 x16 InfiniBand-Adapter mit zwei Anschlissen

Steckplatz 5 > Steckplatz 1 >
Steckplatz 3

Der folgende GPU-Adapter:

Steckplatz 5 > Steckplatz 3 « ThinkSystem NVIDIA L4 24GB PCle Gen4 Passive GPU

Anmerkungen:
¢ Die ThinkSystem NVIDIA L4 24 GB PCle Gen4 Passive GPU kann nur in ThinkSystem V3 1U x16 PCle Gen5
Adapter 2 oder in ThinkSystem V3 1U 1X16 FHFL Front PCle G5 Adapter installiert werden.
e Adapter der RAID 940/9350 Serien erfordern ein RAID-Flash-Stromversorgungsmodul.
¢ RAID/HBA-Adapter der 4350/5350/9350 Serie (Gen. 3) und RAID/HBA-Adapter der 440/540/940 Serie (Gen. 4)
kénnen nicht im selben System kombiniert werden.
¢ RAID/HBA-Adapter der gleichen Generation (Gen 3 oder Gen 4) diirfen innerhalb desselben Systems kombiniert
werden.
¢ Die meisten Adapter unterstiitzen einen oder zwei Prozessoren. Wenn Sie jedoch die folgenden Adapter
verwenden, sollten zwei Prozessoren installiert werden:
— ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200 GbE x16 PCle-Adapter mit einem Anschluss
— ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCle-aux-Kit
¢ Der folgende Adapter kann nicht in den Steckplatz 4 oder 5 installiert werden:
— ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschlissen
¢ Die folgenden Adapter kdnnen nicht im hinteren LP-FH-Adapterrahmen installiert werden:
— ThinkSystem NetXtreme/I350-T4 1Gb RJ45 PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschliissen
— ThinkSystem QLogic QL41134 PCle 10 Gb Base-T Ethernet-Adapter mit vier Anschliissen
— ThinkSystem Intel I350-T4 ML2 1Gb RJ45-Ethernet-Adapter mit vier Anschlissen
— ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschlissen
— ThinkSystem Intel I710-T4L 1 Gb RJ45 PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschlissen
— ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschliissen
¢ Der folgende Adapter kann nur im FH-Adapterrahmen installiert werden:
— ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschllissen
— ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschliissen
— ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 PCle-Ethernet-Adapter mit vier Anschliissen
e Der folgende InfiniBand-Adapter unterstitzt nur einen Adapter:
— ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCle-aux-Kit

Installationsregeln fir Laufwerke

Mit den technischen Regeln fir Laufwerke kénnen Sie Laufwerke korrekt im System installieren und
konfigurieren.

Allgemeine Regeln

1. Die Laufwerkpositionen sind nummeriert, um die Installationsreihenfolge anzugeben (beginnend bei ,,0%).
Befolgen Sie die Installationsreihenfolge beim Installieren eines Laufwerks. Siehe ,Vorderansicht“ auf
Seite 21.

2. Die Laufwerke in einem einzelnen RAID-Array missen denselben Typ (d. h. Festplatten, Solid-State-
Laufwerke usw.), dieselbe GroBe und dieselbe Kapazitat aufweisen.

3. Wenn lhr Server Uber Laufwerke an der Riickseite verfiigt, installieren Sie immer zuerst die hintere
Rickwandplatine. Die Installationsreihenfolge bei den Laufwerkpositionen an der Riickseite sollte 16 —
17 sein und bei den Laufwerkpositionen an der Vorderseite 0 -1 -2-+3-4-55-6->7->8-9.

4. Vorgeschlagene Reihenfolge fir verschiedene Laufwerkschnittstellentypen: NVMe-SSD - SAS-SSD -
SATA-SSD - SAS-HDD — SATA-HDD.
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5. Folgen Sie bei EDSFF-Laufwerken der numerischen Reihenfolge der Laufwerkpositionen. Bei der
Installation von EDSFF-Laufwerken dirfen Sie keine Laufwerkpositionen tberspringen.

Kombinationsregeln

1. Sie kénnen Laufwerke unterschiedlicher Hersteller verwenden.

2. Sie kdnnen Laufwerke unterschiedlicher Typen und unterschiedlichen Kapazitaten in einem System
kombinieren, jedoch nicht in einem RAID-Array. Wenn Sie Laufwerke mit verschiedener Kapazitéat
implementieren, installieren Sie zuerst die Laufwerke mit niedrigerer Kapazitat.

3. Sie kdnnen ein 2,5-Zoll-Solid-State-/SAS/SATA-Laufwerk einer 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerkposition
installieren.

4. Wenn Sie NVMe/SAS/SATA-Laufwerke in einem System kombinieren, installieren Sie die NVMe-
Laufwerke in absteigender Reihenfolge in den Positionen: 9 - 8 » 7 ..., und die SAS/SATA-Laufwerke in
aufsteigender Reihenfolge in den Positionen: 0 -1 -2 ...

5. Das Kombinieren von EDSFF-, U.2- oder U.3-Laufwerken in einem RAID-Array wird nicht unterstitzt.

Besondere Anmerkungen

1. Als Beispiel fir Servermodelle mit einem oder unterschiedlichen Laufwerktypen nehmen wir 10 x
2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke:
¢ Die Installationsreihenfolge bei einem Laufwerktyp (SAS/SATA/NVMe) sollte wie folgt sein:
Laufwerkposition an der Vorderseite 0 -1-2-3-4-5-6-7-58-9.
¢ Die Installationsreihenfolge bei verschiedenen Laufwerktypen sollte wie folgt sein: SAS/SATA in der
Laufwerkposition an der Vorderseite ab 0 - 1 - 2 ... und NVMe in der Laufwerkposition an der
Vorderseiteab9-8-+7-6-5-4-3-2->1-0.
2. Als Beispiel fir Servermodelle mit an der Riickseite installierten Laufwerken nehmen wir 8 x 2,5-Zoll-
SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite und 2 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerke an der Rickseite:

Laufwerke kdnnen zuerst an der Laufwerkposition an der Riickseite installiert werden: 16 - 17 und
anschlieBend an der Laufwerkposition an der Vorderseite:0 -1 -2 -+3-54-55-56->7.

3. Wenn der ThinkSystem M.2 NVMe RAID-Einrichtungssatz mit zwei Positionen installiert ist, kann das 7-
mm-SATA-Laufwerk nicht installiert werden.

4. ThinkSystem M.2 NVMe RAID-Einrichtungssétze mit zwei Positionen kdnnen nicht im 4 x 3,5-Zoll-
Gehause installiert werden.

5. RAID-Karten im Tri-Modus unterstiitzen U.3-NVMe-SSDs, jedoch keine U.2-NVMe-SSDs.

6. Wenn 7-mm-Laufwerke installiert sind, kdnnen bis zu zwei PCle-Adapter an der Rickseite installiert
werden.

7. Wenn ein M.2 SATA-Einrichtungssatz fir zwei Positionen der 3. Generation ausgewahlt wird, muss
mindestens ein M.2-Datentrager installiert werden.

8. Wenn an der Riickseite 2 x 2,5-Z0oll-SSDs installiert sind, kann nur ein PCle-Adapter an der Riickseite
installiert werden.

Temperaturregeln

Dieser Abschnitt enthélt Temperaturregeln fir den Server.

e .Servermodelle mit nur Laufwerkpositionen an der Vorderseite* auf Seite 64
e .Servermodelle mit Laufwerkpositionen an der Rickseite” auf Seite 66

e  Servermodelle mit GPUs" auf Seite 68

Anmerkungen: Wenn ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 verwendet wird,
mussen die folgenden Anforderungen erfillt sein:

¢ Umgebungstemperatur auf Meereshdhe < 25 °C

CPU-Leistung <300 W

AOC <25 GB

Der leistungsstarke Lufter und der leistungsstarke Kihlkérper sind installiert.

Die vordere Rickwandplatine, die hintere Riickwandplatine und der hintere Grafikprozessor sind nicht
installiert.

Die folgenden AbkUlirzungen werden in den Tabellen unten verwendet:
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Max. Temp.: Maximale Umgebungstemperatur auf NN
TDP: Thermal Design Power

P: Leistung

S: Standard

J1:Ja

A: Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul
D: Modul fir direkte Wasserkihlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors

J2: Ja, wenn die Umgebungstemperatur unter 30 °C liegt
J3: Ja, wenn die Umgebungstemperatur unter 25 °C liegt
J4: Ja, wenn Sie den Hochleistungslifter verwenden

J5: Ja, auBer fur ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4.800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 und ThinkSystem

256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1

Servermodelle mit nur Laufwerkpositionen an der Vorderseite

J6: Ja, auBer fir ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1

J7: Ja, wenn die Umgebungstemperatur unter 30 °C liegt und der Hochleistungslifter installiert ist
J8: Ja, wenn die Umgebungstemperatur unter 35 °C liegt und der Hochleistungslifter installiert ist
NA: nicht anwendbar

Dieser Abschnitt enthalt Temperaturinformationen flir Servermodelle mit nur Laufwerkpositionen an der

Vorderseite.
Sup-
p _ | port
Max. Prozessor-TDP Kiihl- Liifter rozes
Vordere sor
Positionen DIMMs
ositione Temp. (Watt) korper type >
Anz.
96 GB
25 °C Anmerkung 1 320W <TDP < P P 1oder2 | J1
400 W
30 °C 200W < TDP < P S oder P 1oder2 | J4
240 W
4 x 3,5 Zoll 35°C 200 < TDP < 400 S oder P 2 J7
35°C 200W < TDP < P P 1oder2 | J2
300 W
45 °C 200 W < TDP < P P 1oder2 | J2
240 W
25 °C Anmerkung 1 320W <TDP < P P 1oder2 | J1
400 W
25°C 320W <TDP < A P 2 J1
400 W
30 °C Anmerkung 3 320W <TDP < A P 2 J3
400 W
4x2,5Zoll 30 °C 200W < TDP < P S oder P 1oder2 | J4
240 W
35°C 200 < TDP <400 D S oder P 2 J8
35°C 200W<TDP < P 2 J3
300 W
35°C 200W <TDP < P P 1oder2 | J2
300 W

64 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch




Sup-
P _ | port
Max. Prozessor-TDP Kiihl- Liifter rozes
Vordere sor
Positi DIMMs
osttionen Temp. (Watt) koérper type =
Anz.
96 GB
45 °C 200W < TDP < P P 1oder2 | J2
240 W
25 °C Anmerkung 1 320W < TDP < P P 1oder2 | J1
400 W
30 °C Anmerkung 3 320W < TDP < A P 2 J1
400 W
30°C 200 W < TDP < P S oder P 1oder2 | J4
240 W
8x 2,5 Zoll 35°C 200 < TDP <400 S oder P 2 J8
35°C 200W < TDP < P P 1oder2 | J2
300 W
35°C 200W < TDP < A P 2 J2
300 W
45 °C 200W < TDP < P P 1oder2 | J2
240 W
25 °C Anmerkung 1 320W < TDP < P P 1oder2 | J1
400 W
35°C 200W < TDP < P P 1oder2 | J2
10x 2,5 Zoll 300 W
45 °C 200 W < TDP < P P 1oder2 | J2
240 W
10 x 2,5-Zoll- | 30 °C Anmerkung3 320W < TDP < A P 2 J1
NVMe 400 W
(Gen. 4) 35°C 200<TDP <400 |D S oder P 2 J7
10x 2,5 Zoll 35°C 200 W < TDP < A P 2 J2
(Gen. 4) 300 W
10x 2,5-Zoll- | 35°C 200 < TDP < 400 D S oder P 2 J7
AnyBay
(Gen. 5)
30 °C Anmerkung 2 200 < TDP <400 S 2 J6
16 EDSFF 35°C 200 < TDP < 400 2 J6
35°C 200W < TDP < P 1oder2 | J1
300 W
Anmerkungen:

1. Diese Temperaturregeln gelten fir die vorderen Positionen ohne E/A-Modul an der Vorderseite mit installierten

Prozessoren der Typen 9135, 9174F, 9355, 9554, 9555, 9654, 9654P, 9655, 9684X, 9734 und 9754.

2. ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4.800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 kann nur verwendet werden, wenn der
Hochleistungsliifter installiert ist.

3. Falls Prozessoren des Typs 9184X oder 9384X installiert sind, kann die Prozessortemperatur im maximalen UEFI-
Leistungsmodus in allen Konfigurationen bis zu 95 °C erreichen. Die Prozessorfrequenz wird dadurch zwar
beeintrachtigt, entspricht aber dennoch den AMD Spezifikationen.
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Servermodelle mit Laufwerkpositionen an der Riickseite

Dieser Abschnitt enthalt Temperaturinformationen fiir Servermodelle mit Laufwerkpositionen in der Mitte
oder an der Rickseite.

Vor- _ Support
dere Hintere Max. ?Irjopz essor Kiihl- Liifter | Prozessor
Posi- | Positio- DIMMs =
tio- nen Temp. koérper | type Anz.
nen (Watt) 96 GB
320W <TDP <
o~ Anmerkung 1
25 °C 400 W P P 1 oder 2 J1
2X7mm o 200 W < TDP <
NVMe 30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
o 200 <TDP < S oder
35°C 400 D P 2 J7
o 200W < TDP <
30°C 240 W P S 1 oder 2 J1
4 x
2 X7 mm o 200W <TDP <
ICI3,5 Zo- SATA 30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
o 200 <TDP < S oder
35°C 400 D P 2 J7
2x2,5-
Zoll-SAS/
SATA/ 30°C 588 w =TDP=1p P 1 oder 2 J5
NVMe/
U.2/uU.3
320W <TDP <
o Anmerkung 1
25 °C 400 W P P 1 oder 2 J1
320W <TDP <
o~ Anmerkung 2
25 °C 400 W A P 2 J1
2 X7 mm o 200W <TDP <
NVMe 30°C 300 W A P 2 J3
o 200 <TDP < S oder
35°C 400 D P 2 J8
o 200W < TDP <
4% 35°C 300 W P P 1 oder 2 J2
2,5 Zo-
’ o 200W < TDP <
Il 30°C 300 W P S 1 oder 2 J5
2X7 mm o 200 <TDP < S oder
SATA 35°C 400 D P 2 J8
o 200W < TDP <
35°C 300 W P P 1 oder 2 J2
2x2,5-
Zoll- 320 W < TDP <
o~ Anmerkung 2 = =
NVMe/ 25°C 400 W A P 2 J5
U.2/U.3
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Vor- _ Support
dere Hintere Max. _I:Bo: essor Kiihl- Lifter | Prozessor
Posi- | Positio- DIMMs =
tio- nen Temp. kérper | type Anz.
tt
nen (Watt) 96 GB
2x2,5-
Zoll-SAS/
SATA/ 30°C 288 w =TDP=<|p P 1 oder 2 J5
NVMe/
U.2/U.3
320W < TDP <
o Anmerkung 1
25 °C 400 W P P 1 oder 2 J1
320W<TDP <
o Anmerkung 2
25°C 400 W A P 2 J1
2x7 mm o 200W<TDP <
NVMe 30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
o 200W < TDP <
30°C 300 W A P 2 J3
o 200 <TDP < S oder
35°C 400 D P 2 J8
8x 200 W < TDP <
|2|’,5 Zo- 30°C 240 W P S 1 oder 2 J2
2X7mm o 200W < TDP <
SATA 30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
o 200<TDP < S oder
35°C 400 D P 2 J8
2x2,5-
Zoll-SAS/
SATA/ | 30°C o =Tr=1p P Toder2 | J5
NVMe/
U.2/U.3
320W < TDP <
o~ Anmerkung 1
27 mm 25°C 400 W P P 1 oder 2 J1
NVMe 200 W < TDP <
30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
2x7 mm o 200W < TDP <
10 x SATA 30°C 300 W P P 1 oder 2 Ji
2,5 Zo-
Il 2x2,5-
Zoll-SAS/
SATA/ 30°C 288 w =TDP<1p P 1 oder 2 J5
NVMe/
U.2/U.3
;05)(20_ 25 °CAnmerkung 2 igg w <TDP < A P 2 J1
”’ 2X7mm
NVMe
(Gen. o 200W <TDP <
2) 30°C 300 W A P 2 J3
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Vor- _ Support
dere Hintere Max. ?BOPZ essor Kiihl- Lifter | Prozessor
Posi- | Positio- DIMMs =
tio- nen Temp. kérper | type Anz.
nen (Watt) 96 GB
10x 2X7mm
2,5-Z- NVM
oll- e 35 °C 200<TOP=< | Soder |, 47
NVMe 400 P
(Gen.- 2x7mm
4) SATA
10 x
2,5- 2 X7 mm
Zoll- NVMe
Any- 35 °C 288 <TDP < D § oder o J7
Bay 2x7mm
(Gen.- | SATA
5)
° 200<TDP <
30°C 400 D S 2 J2
2x7 mm o 200 <TDP <
NVMe 35°C 400 D P 2 J6
o 200 W < TDP <
16 30°C 300 W P P 1 oder 2 J1
=DSF 200 < TDP
F o < <
30°C 400 D S 2 J7
2XxX7mm o 200 <TDP <
SATA 35°C 400 D P 2 J6
30°C 588 w =TDP=<|p P 1 oder 2 J1
Anmerkungen:

1. Diese Temperaturregeln gelten fiir die vorderen Positionen ohne E/A-Modul an der Vorderseite mit installierten
Prozessoren der Typen 9135, 9174F, 9355, 9554, 9654, 9555, 9654P, 9655, 9684X, 9734 und 9754.

2. Falls Prozessoren des Typs 9184X oder 9384X installiert sind, kann die Prozessortemperatur im maximalen UEFI-
Leistungsmodus in allen Konfigurationen bis zu 95 °C erreichen. Die Prozessorfrequenz wird dadurch zwar
beeintrachtigt, entspricht aber dennoch den AMD Spezifikationen.

3. Diese Temperaturregeln gelten fur die vorderen Positionen ohne E/A-Modul an der Vorderseite mit installierten
Prozessoren

Servermodelle mit GPUs

Dieser Abschnitt enthalt Temperaturinformationen flir Servermodelle mit GPUs.

Der Server unterstlitzt die folgende GPU:

e NVIDIA® A2
e NVIDIA® L4
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_ Max. GPU-Anz. Support
Vordere Max. Prozes Kiihl- Lifter Prozessor
o sor-TDP
Positio- Vorder- Riicksei DIMMs =
nen Temp. korper type seite Uckseite | Apz,
(Watt) 96 GB
200 W <
30°C TDP < P P N/A 3 1 oder 2 J5
300 W
4 x R 200 < TDP
3.5 Zoll 35°C < 400 D P N/A 2 2 J5
200 W <
35°C TDP < P P N/A 2 1 oder 2 J5
240 W
25° 320 W < A P N/A 2 2 J1
CAnmerkung1 TDP <
400 W
30°C 240 W < P P 1 3 1 oder 2 J5
TDP <
4x 300 W
2,5 Zoll
35°C 200<TDP | D P N/A 2 2 J5
<400
35°C 200 W < P P 1 3 1 oder 2 J5
TDP <
240 W
200 W <
30°C TDP < P P N/A 3 1 oder 2 J5
300 W
8 x 35°C 200<TDP | D P N/A 2 2 J5
2,5 Zoll <400
200 W <
35°C TDP < P P N/A 2 1 oder 2 J5
240 W
200 W <
30°C TDP < P P N/A 3 1 oder 2 J5
10 x 300 W
2,5 Zoll 200 W <
35°C TDP < P P N/A 2 1 oder 2 J5
240 W
10 x
2,5-Zoll- R 200 < TDP
NVMe 35°C < 400 D P N/A 2 2 J5
(Gen. 4)
10x 2,5-
Zoll- R 200 < TDP
AnyBay 35°C < 400 D P N/A 2 2 J5
(Gen. 5)
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. Max. GPU-Anz. Support
Vordere Max. Prozes Kiihl- Liifter Prozessor
o sor-TDP
Positio- Vorder- Riicksei DIMMs =
nen Temp. korper type : Uckseite | Apz,
tt seite
(Watt) 96 GB
30 °C 200<TDP | D P N/A 2 2 J5

<400
16 EDSFF | 30 °C 200Ws | P P N/A 2 1oder2 | J5

TDP <

300 W
Anmerkungen:

1. Falls Prozessoren des Typs 9184X oder 9384X installiert sind, kann die Prozessortemperatur im maximalen UEFI-
Leistungsmodus in allen Konfigurationen bis zu 95 °C erreichen. Die Prozessorfrequenz wird dadurch zwar
beeintrachtigt, entspricht aber dennoch den AMD Spezifikationen.

Server ein- und ausschalten

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie den Server ein- und ausschalten.

Server einschalten

Nach einem kurzen Selbsttest (Betriebsstatusanzeige blinkt schnell) bei der Verbindung mit einer
Stromquelle geht der Server in den Standby-Modus (Betriebsstatusanzeige blinkt einmal pro Sekunde).

Der Server kann auch auf eine der folgenden Arten eingeschaltet werden (Betriebsanzeige ein):

¢ Sie kénnen den Netzschalter driicken.

¢ Der Server kann nach einer Stromunterbrechung automatisch erneut starten.

¢ Der Server kann tber Lenovo XClarity Controller auf Remoteanforderungen zum Einschalten reagieren.

Informationen zum Ausschalten des Servers finden Sie unter ,Server ausschalten“ auf Seite 70.

Server ausschalten

Wenn der Server mit einer Stromquelle verbunden ist, verbleibt er in einem Standby-Modus. So kann Lenovo
XClarity Controller auf Remote-Startanforderungen reagieren. Um den Server vollsténdig von der
Stromversorgung zu trennen (Anzeige flr den Stromversorgungsstatus aus), missen Sie alle Netzkabel
abziehen.

Informationen zur Position von Netzschalter und Betriebsanzeige finden Sie unter:
e Kapitel 2 ,,Serverkomponenten auf Seite 19
e _Fehlerbehebung nach Systemanzeigen und Diagnoseanzeige” auf Seite 521

Um den Server in den Standby-Modus zu versetzen (Anzeige fiir den Stromversorgungsstatus blinkt einmal
pro Sekunde):

Anmerkung: Lenovo XClarity Controller kann den Server als automatische Reaktion auf einen kritischen

Systemausfall in den Standby-Modus versetzen.

e Starten Sie das ordnungsgemaBe Herunterfahren des Betriebssystems (wenn dies vom Betriebssystem
unterstitzt wird).

¢ Dricken Sie die Netztaste, um einen ordnungsgemaBen Herunterfahrvorgang zu starten (wenn dies vom
Betriebssystem unterstitzt wird).

¢ Drlicken und halten Sie den Netzschalter fir mehr als 4 Sekunden, um das Herunterfahren zu erzwingen.

Im Standby-Modus kann der Server Gber Lenovo XClarity Controller auf Fernanforderungen zum Einschalten
reagieren. Informationen zum Einschalten des Servers finden Sie unter ,,Server einschalten” auf Seite 70.
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Server austauschen

FUhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um den Server zu entfernen und zu installieren.

»Server aus dem Rack entfernen® auf Seite 71
e  Server im Rack installieren” auf Seite 74

Server aus dem Rack entfernen

FlUhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um den Server aus dem Rack zu entfernen.

S036
18-32 kg 32-55 kg
39-70 Ib 70-121 b
18-32 kg (39 - 70 Ib) 32-55kg (70 - 121 Ib)
Vorsicht:

Beim Anheben der Maschine die Arbeitsschutzrichtlinien beachten.

S006

AL

Vorsicht:
Bei der Installation von Lasergeraten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit
Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:

¢ Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeréts kénnen
gefahrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerat enthiélt keine zu wartenden Teile.

¢ Die Bedienung des Gerats auf eine andere als die hier beschriebene Weise oder die Nichteinhaltung
der hier beschriebenen Einstellungen oder Bedienschritte kann zur Freisetzung gefahrlicher
Laserstrahlung fiihren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

* Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten auf Seite 70.

Vorsicht:
Achten Sie darauf, dass drei Personen am Verfahren zum Entfernen des Servers beteiligt sind, um
Verletzungen zu vermeiden.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Ldsen Sie die beiden Schrauben (#) an den Rack-Verriegelungen (&), um ihn vom Rack zu
trennen.

Vorderseite des Racks

A

© o o0 @ @@

7S

7

e oo e

\
}@@@@@z<

e oo e e

Abbildung 20. Trennen des Servers aus dem Rack

Schritt 2. Halten Sie die Montagelaschen an der Vorderseite des Servers fest und schieben Sie den Server
bis zum Anschlag heraus.

Abbildung 21. Herausziehen des Servers

Montagelaschen
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Schritt 3. Entfernen Sie den Server aus dem Gehauserahmen.

Vorsicht:
Stellen Sie sicher, dass der Sever von drei Personen an den Hebepositionen angehoben
wird.

Vorderseite des Racks

Abbildung 22. Anheben des Servers

Anhebepunkte

Vorderseite des Racks

Abbildung 23. Entfernen Sie den Server aus dem Rack.

a. o Driicken Sie die Losehebel, um die Schienen vom Server zu [6sen.

b. (2 Heben Sie die Vorderseite des Servers vorsichtig an, um die Nagelkdpfe von den
Aussparungen in den inneren Schienen zu Iésen.

C. (3 Heben Sie den Server mit drei Personen an, um ihn vollstandig von den Schienen zu
entfernen. Stellen Sie den Server auf eine flache, stabile Oberflache.
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Nach dieser Aufgabe
Legen Sie den Server vorsichtig auf einer ebenen, antistatischen Oberflache ab.
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=fo2RyxINIDg

Server im Rack installieren

Fuhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um den Server im Rack zu installieren.

S036
18-32 kg 32-55 kg
39-70 Ib 70-121 b
18-32 kg (39 - 70 Ib) 32-55kg (70 - 121 Ib)
Vorsicht:

Beim Anheben der Maschine die Arbeitsschutzrichtlinien beachten.

S006

Vorsicht:
Bei der Installation von Lasergeraten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit
Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:

¢ Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeréts kénnen
gefihrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerét enthiélt keine zu wartenden Teile.

¢ Die Bedienung des Geréts auf eine andere als die hier beschriebene Weise oder die Nichteinhaltung
der hier beschriebenen Einstellungen oder Bedienschritte kann zur Freisetzung geféhrlicher
Laserstrahlung fiihren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerite aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

Vorsicht:
Achten Sie darauf, dass drei Personen am Verfahren zur Installation des Servers beteiligt sind, um
Verletzungen zu vermeiden.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise miissen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.
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¢ Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates flir Ihren Server.

e Weitere Informationen zu den Tools fiir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,Firmware
aktualisieren® auf Seite 511.

Vorgehensweise
Schritt 1. Ziehen Sie von der Vorderseite des Racks die Schienen bis zum Anschlag heraus.

Achtung: Sie kdnnen den Server nur dann installieren, wenn die Schienen vollstandig ausgefahren
sind.

Vorderseite des Racks

Abbildung 24. Herausziehen der Schienen
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Schritt 2. Heben Sie den Server vorsichtig mit drei Personen an.

Vorsicht:
Stellen Sie sicher, dass der Sever von drei Personen an den Hebepositionen angehoben
wird.

Vorderseite des Racks

Abbildung 25. Anheben des Servers

Anhebepunkte

Schritt 3. Setzen Sie den Server von der Vorderseite des Racks aus in den Schienen ein.

Achtung: Sie kdnnen den Server nur dann installieren, wenn die Schienen vollstandig ausgefahren
sind.

a. (1) Kippen Sie den Server und senken Sie das hintere Ende langsam ab. Drlicken Sie
anschlieBend die Schienen in Richtung des Servers und stellen Sie sicher, dass die hinteren
Nagelkdpfe auf der linken und rechten Seite des Servers in die Aussparungen auf der Schiene
einrasten.
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b. 9 Senken Sie den Server langsam nach unten und stellen Sie sicher, dass die anderen
3 Nagelkopfe auf der linken und rechten Seite des Servers in die entsprechenden
Aussparungen einrasten.

Schritt 4. Schieben Sie den Server in das Rack.

Abbildung 26. Installieren des Servers in das Rack

Verriegelung

a. (1) Druicken Sie die Verriegelungen auf den Schienen hoch.

b. (2 Schieben Sie den Server vollstandig in das Rack, bis beide Verriegelungen hérbar
einrasten.
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Schritt 5. (Optional) Server am Rack sichern.

a. Installieren Sie eine M6-Schraube an jeder Schiene, um den Server an der Riickseite des
Racks zu befestigen.

Ruckseite des Racks

S

Abbildung 27. Sichern des Servers an der Rlickseite des Racks

b. Sichern Sie den Server an der Vorderseite des Racks. Befestigen Sie die beiden Schrauben an
der Vorderseite des Servers.
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Vorderseite des Racks

/ o oo o o)

Abbildung 28. Sichern des Servers an der Vorderseite des Racks

1] Verriegelungen

2 | Schraube

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie die Netzkabel und alle anderen Kabel, die Sie entfernt haben, wieder an.
2. Schalten Sie den Server und alle Peripheriegerate ein. Siehe ,Server einschalten® auf Seite 70.
3. Aktualisieren Sie die Serverkonfiguration. Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite
341.
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=H7tTLsPmPGO

CMOS-Batterie (CR2032) austauschen

Verwenden Sie diese Informationen, um die CMOS-Batterie zu entfernen und zu installieren.

,CMOS-Batterie entfernen® auf Seite 79
e _CMOS-Batterie einsetzen“ auf Seite 82

CMOS-Batterie entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie eine CMOS-Batterie entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden finden Sie Informationen, die Sie beim Entfernen der CMOS-Batterie beachten missen.
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¢ Bei der Entwicklung dieses Produkts hat Lenovo sich Ihre Sicherheit als Ziel gesetzt. Die Lithium-CMOS-
Batterie muss sachgemaB behandelt werden, um mégliche Gefahren zu vermeiden. Wenn Sie die CMOS-
Batterie austauschen, missen Sie die lokalen Bestimmungen zur Batterieentsorgung beachten.

¢ Beachten Sie die folgenden 6kologischen Erwagungen, wenn Sie die urspriingliche Lithiumbatterie gegen
eine Batterie mit Schwermetallkomponenten austauschen méchten. Batterien und Akkus mit
Schwermetallen dirfen nicht mit dem normalen Hausmuill entsorgt werden. Sie werden vom Hersteller,
Distributor oder zustédndigen Ansprechpartner gebihrenfrei zurickgenommen, um auf geeignete Weise
wiederverwertet oder entsorgt zu werden.

e Ersatzbatterien kénnen Sie bei der Kundenbetreuung oder lhrem Vertragshandler bestellen. Informationen
zu den Rufnummern der Lenovo Support fir lhre Region finden Sie unter https://
datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist.

Anmerkung: Nachdem Sie die CMOS-Batterie ersetzt haben, missen Sie den Server erneut konfigurieren
und Datum und Uhrzeit des Systems neu einstellen.

S004

Vorsicht:

Eine verbrauchte Lithiumbatterie nur gegen eine Lenovo Batterie mit der angegebenen Teilenummer
oder eine gleichwertige, vom Hersteller empfohlene Batterie austauschen. Enthélt das System ein
Modul mit einer Lithiumbatterie, dieses nur durch ein Modul desselben Typs und von demselben
Hersteller ersetzen. Die Batterie enthalt Lithium und kann bei unsachgemaBer Verwendung,
Handhabung oder Entsorgung explodieren.

Die Batterie nicht:

¢ Mit Wasser in Beriihrung bringen.
e Auf mehr als 100 °C (212 °F) erhitzen.
¢ Reparieren oder zerlegen.

Bei der Entsorgung von Batterien die ortlichen Richtlinien fiir Sondermiill sowie die allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen beachten.

S002

7l

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstédndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat filhrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.
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¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie alle Komponenten und ziehen Sie alle Kabel ab, die mdglicherweise den Zugang zur
CMOS-Batterie behindern.

Schritt 3. Vergewissern Sie sich, wo sich die CMOS-Batterie befindet. Siehe ,Anschlisse auf der
Systemplatinenbaugruppe* auf Seite 37.

Schritt 4. Offnen Sie die Batterieklammer wie dargestellt und nehmen Sie die CMOS-Batterie vorsichtig aus
dem Sockel.

Achtung:

¢ Wenn die CMOS-Batterie nicht ordnungsgeméaB entfernt wird, kann der Sockel auf der
Prozessorplatine beschédigt werden. Bei einer Beschédigung des Stecksockels muss ggf. die
Prozessorplatine ersetzt werden.

¢ Wenden Sie beim Neigen oder Driicken der CMOS-Batterie keine GbermaBige Kraft an.

Belpld (=] m=

Abbildung 29. Positives und negatives Ende des CMOS-Batteriesockels

Anmerkung: Beachten Sie das positive und das negative Ende, wenn Sie die CMOS-Batterie aus
dem Sockel entfernen oder sie darin einsetzen. Verwenden Sie die Abbildung oben als Anleitung.

Abbildung 30. Entfernen der CMOS-Batterie

1. @ Hebeln Sie die CMOS-Batterie mit einem Schlitzschraubendreher aus dem Sockel.
2. @ Entfernen Sie die CMOS-Batterie.
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Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie eine neue. Siehe ,,CMOS-Batterie einsetzen® auf Seite 82.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

3. Entsorgen Sie die CMOS-Batterie gemaB den drtlichen Richtlinien fiir Sondermiill sowie den allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=qfMZxUL-Mhc

CMOS-Batterie einsetzen

Hier erfahren Sie, wie Sie die CMOS-Batterie installieren.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden finden Sie Informationen, die Sie beim Installieren der CMOS-Batterie beachten missen.

¢ Bei der Entwicklung dieses Produkts hat Lenovo sich Ihre Sicherheit als Ziel gesetzt. Die Lithium-CMOS-
Batterie muss sachgemaB behandelt werden, um mégliche Gefahren zu vermeiden. Wenn Sie die CMOS-
Batterie austauschen, missen Sie die lokalen Bestimmungen zur Batterieentsorgung beachten.

¢ Beachten Sie die folgenden 6kologischen Erwagungen, wenn Sie die urspriingliche Lithiumbatterie gegen
eine Batterie mit Schwermetallkomponenten austauschen méchten. Batterien und Akkus mit
Schwermetallen dirfen nicht mit dem normalen Hausmuill entsorgt werden. Sie werden vom Hersteller,
Distributor oder zustédndigen Ansprechpartner gebihrenfrei zurickgenommen, um auf geeignete Weise
wiederverwertet oder entsorgt zu werden.

e Ersatzbatterien kénnen Sie bei der Kundenbetreuung oder lhrem Vertragshandler bestellen. Informationen
zu den Rufnummern der Lenovo Support fir lhre Region finden Sie unter https://
datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist.

Anmerkung: Nachdem Sie die CMOS-Batterie ersetzt haben, missen Sie den Server erneut konfigurieren
und Datum und Uhrzeit des Systems neu einstellen.

82 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch


https://www.youtube.com/watch?v=qfMZxUL-Mhc
https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist
https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist

S004

Vorsicht:

Eine verbrauchte Lithiumbatterie nur gegen eine Lenovo Batterie mit der angegebenen Teilenummer
oder eine gleichwertige, vom Hersteller empfohlene Batterie austauschen. Enthélt das System ein
Modul mit einer Lithiumbatterie, dieses nur durch ein Modul desselben Typs und von demselben
Hersteller ersetzen. Die Batterie enthalt Lithium und kann bei unsachgeméaBer Verwendung,
Handhabung oder Entsorgung explodieren.

Die Batterie nicht:

¢ Mit Wasser in Beriihrung bringen.

e Auf mehr als 100 °C (212 °F) erhitzen.
¢ Reparieren oder zerlegen.

Bei der Entsorgung von Batterien die 6rtlichen Richtlinien fiir Sondermiill sowie die allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen beachten.

S002

_

NG
Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstdndig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerét fiihrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

Achtung:

® | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die CMOS-Batterie befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die CMOS-
Batterie aus der Schutzhille.

Schritt 2. Setzen Sie die CMOS-Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass die CMOS-Batterie richtig sitzt.
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Anmerkung: Stellen Sie vor der Installation der Batterie im Sockel sicher, dass die Seite mit dem
Pluspol (+) nach oben weist.
1. O Neigen Sie die Batterie und setzen Sie sie am positiven Ende in den Sockel ein. Stellen Sie
sicher, dass die Batterie nah an der Metallhalteklammer sitzt.

2. @ Driicken Sie die Batterie nach unten, bis sie horbar im Sockel einrastet.
Abbildung 31. Installieren der CMOS-Batterie

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
L~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.
2. Stellen Sie im Setup Utility das Datum und die Uhrzeit ein, und definieren Sie ggf. Kennworter.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=SiVSDzQ6LC8

EDSFF-Halterung austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie die EDSFF-Halterung entfernen und installieren.

~EDSFF-Halterung entfernen® auf Seite 84
e EDSFF-Halterung installieren“ auf Seite 85

EDSFF-Halterung entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um eine EDSFF-Halterung zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie zuerst. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen” auf Seite 304.

Schritt 2. Suchen Sie die zu entfernende EDSFF-Halterung und entfernen Sie dann alle in der Halterung
installierten EDSFF-Laufwerke. Siehe ,EDSFF-Laufwerk entfernen® auf Seite 133.

Schritt 3. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen“ auf Seite 337.
Schritt 4. Entfernen Sie die EDSFF-Halterung aus dem Gehause.

Abbildung 32. Entfernen der EDSFF-Halterung

a. (1) Drucken Sie die ausgezogene Lasche auf der anderen Seite des vorderen Gehéduses nach
unten.
b. (2 Schieben Sie die EDSFF-Halterung aus dem vorderen Gehause.
Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie eine neue EDSFF-Halterung. Siehe ,EDSFF-Halterung installieren“ auf Seite 85.
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie

die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=aJ1BMZukolc

EDSFF-Halterung installieren
Verwenden Sie diese Informationen, um eine EDSFF-Halterung zu installieren.
Zu dieser Aufgabe

Achtung:
® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.
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e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die EDSFF-Halterung befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die EDSFF-
Halterung aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Schieben Sie die Baugruppe mit Diagnoseanzeige wie dargestellt in das vordere Gehduse. Stellen
Sie sicher, dass sie richtig sitzt.

Abbildung 33. Installieren der EDSFF-Halterung
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Schritt 3. Entfernen Sie die Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung.

Abbildung 34. Entfernen der Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung

a. (1 Offnen Sie den Hebelgriff wie dargestellt.

b. (2 Greifen Sie den Hebel und entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkhalterung.

Schritt 4. Installieren Sie die EDSFF-Laufwerke in der EDSFF-Halterung. Siehe ,,EDSFF-Laufwerk
installieren® auf Seite 135.

Schritt 5. Installieren Sie die Abdeckung der Laufwerkhalterung.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=-qJwO-OuzRA

Vordere Ruckwandplatine fur Laufwerk austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine vordere Rickwandplatine fiir Laufwerke
entfernen und installieren.

»vordere Rickwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke entfernen” auf Seite 88
»,vordere Rickwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke installieren“ auf Seite 89
»Vordere Rickwandplatine fir 3,5-Zoll-Laufwerke entfernen” auf Seite 91
,Vordere Rickwandplatine fir 3,5-Zoll-Laufwerke installieren” auf Seite 92
,Vordere Rickwandplatine fir 16-EDSFF-Laufwerke entfernen® auf Seite 94
s,Vordere Rickwandplatine fir 16-EDSFF-Laufwerke installieren® auf Seite 95
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Vordere Rluckwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine Rlickwandplatine flr vier, acht oder zehn
2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Rlickwandplatine fiir zehn 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke
entfernen. Die Rickwandplatine fiir vier oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke kann auf dieselbe Weise
entfernt werden.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

e Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie alle installierten Laufwerke und Abdeckblenden fiir Laufwerke von den
Laufwerkpositionen. Siehe ,,2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen” auf Seite 130.

Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel von der Rickwandplatine ab. Siehe Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung* auf Seite
343. Wenn die Kabelanschlisse Uiber Staubschutzkappen verfligen, stecken Sie diese wieder auf.

Schritt 4. Fassen Sie nun die Rlickwandplatine an und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Gehéuse.

Abbildung 35. Entfernen der Riickwandplatine fiir zehn 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke

Schritt 5. Entfernen Sie die Riickwandplatine von ihrer Halterung.
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Abbildung 36. Riickwandplatine entfernen

a. @ Losen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.

b. @ Schieben Sie die Riickwandplatine nach unten und entfernen Sie sie wie oben dargestellt.

Anmerkung: Das Entfernen der Rickwandplatine flir 4 x 2,5-Zoll-Laufwerke mit kurzer Halterung
ist identisch.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=rOkbOyP_BEc

Vordere Ruckwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie eine Rlickwandplatine flr vier, acht oder zehn
2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke installieren.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Riickwandplatine fir zehn 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke
installieren. Die Riickwandplatine fir vier oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke kann auf dieselbe Weise
installiert werden.

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerite aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berilihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die Riickwandplatine befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die
Rickwandplatine aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie die Riickwandplatine an der Halterung.

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 89


https://www.youtube.com/watch?v=rOkbOyP_BEc

Abbildung 37. Installieren einer Riickwandplatine

a. @ Installieren Sie die Rickwandplatine wie oben abgebildet und richten Sie die
Schraubenldcher an der Ruckwandplatine und der Halterung aus.

b. @ Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, um die Rickwandplatine an der Halterung zu
befestigen.

Anmerkung: Die Installation der Riickwandplatine fir 4 x 2,5-Zoll-Laufwerke mit kurzer Halterung

ist identisch.

Schritt 3. Richten Sie die beiden Kontaktstifte an der Riickwandplatine an den zugehérigen Bohrungen im
Gehé&use aus.

Abbildung 38. Installation einer Rlickwandplatine flir zehn 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke

Schritt 4. Setzen Sie die Riickwandplatine in das Geh&use ein. Stellen Sie sicher, dass die Stifte durch die
Bohrungen gefiihrt werden und die Riickwandplatine richtig eingesetzt ist.

Schritt 5. Verbinden Sie die Kabel mit der Rlickwandplatine. Siehe Kapitel 6 ,,Interne Kabelfiihrung” auf Seite

343. Wenn die Kabelanschlisse Uber Staubschutzkappen verfligen, entfernen Sie diese, bevor Sie
Kabel verbinden.

Nach dieser Aufgabe
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1. Installieren Sie alle Laufwerke und Abdeckblenden fiir Laufwerke wieder in den Laufwerkpositionen.
Siehe ,,2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren“ auf Seite 132.

2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=4EOmEG40IHU

Vordere Ruckwandplatine fir 3,5-Zoll-Laufwerke entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Riickwandplatine fir ein 3,5-Zoll-Laufwerk an
der Vorderseite entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Anmerkung: Je nach Art lhrer Rickwandplatine weicht sie mdglicherweise von den Abbildungen in diesem
Abschnitt ab.
Schritt 1. Bereiten Sie Ihren Server vor.
a. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

b. Entfernen Sie alle installierten Laufwerke und Abdeckblenden (sofern vorhanden) von den
Laufwerkpositionen. Siehe ,,2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen” auf Seite 130.

Schritt 2. Notieren Sie sich die Kabelanschliisse der Riickwandplatine und ziehen Sie dann alle Kabel von
der Riickwandplatine ab. Siehe Kapitel 6 ,,Interne Kabelfiihrung“ auf Seite 343. Wenn die
Kabelanschlisse Uber Staubschutzkappen verfiigen, stecken Sie diese wieder auf.
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Schritt 3. Entfernen Sie die Riickwandplatine aus dem Geh&use.

Abbildung 39. Entfernen der Riickwandplatine fiir 3,5-Zoll-Laufwerke

a. (1) Offnen Sie die Entriegelungshebel, die die Riickwandplatine befestigen.

b. (2 Neigen Sie die Riickwandplatine leicht nach hinten, um sie von den drei Kontaktstiften
am Gehéuse zu |6sen.

C. (3 Heben Sie die Riickwandplatine vorsichtig aus dem Gehéduse heraus.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=WHksE5iSFIA

Vordere Riuckwandplatine fur 3,5-Zoll-Laufwerke installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie die Riickwandplatine fir 3,5-Zoll-Laufwerke an der
Vorderseite installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
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antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhille, in der sich die Rliickwandplatine befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die
Rickwandplatine aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Setzen Sie die Riickwandplatine in die Position ein.

~—H

ﬁ“\

Abbildung 40. Installation einer Rlickwandplatine fiir vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke

a. o Setzen Sie die Riickwandplatine unter die Kabel der E/A-Baugruppe an der Vorderseite,
richten Sie sie am Gehduse aus und senken Sie sie in das Gehduse ab. Setzen Sie die
Rickwandplatine so ein, dass sie leicht nach hinten geneigt ist, damit die drei Kontaktstifte
am Gehdause durch die drei Bohrungen H in der Riickwandplatine gehen.

b. (2 SchlieBen Sie die Entriegelungshebel, damit die Riickwandplatine befestigt ist.

Schritt 3. SchlieBen Sie die Kabel an der Systemplatinenbaugruppe und der Riickwandplatine an. Siehe
Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung“ auf Seite 343. Wenn die Kabelanschlisse tUber
Staubschutzkappen verfligen, entfernen Sie diese, bevor Sie Kabel verbinden.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie alle Laufwerke und Abdeckblenden fir Laufwerke wieder in den Laufwerkpositionen.
Siehe ,,2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren“ auf Seite 132.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
L~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.

Demo-Video
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Vordere Riickwandplatine fiir 16-EDSFF-Laufwerke entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie die Rlickwandplatine fiir 16 EDSFF-Laufwerke an
der Vorderseite entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie alle installierten Laufwerke und Laufwerkhalterungen von den Laufwerkpositionen.
Siehe ,,EDSFF-Laufwerk entfernen” auf Seite 133.

Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel von der Riickwandplatine ab. Siehe ,Rickwandplatine fiir 16-EDSFF-
Laufwerke” auf Seite 506. Wenn die Kabelanschllsse Giber Staubschutzkappen verfiigen, stecken
Sie diese wieder auf.

Schritt 4. Entfernen Sie die Riickwandplatine aus dem Geh&use.

Abbildung 41. Entfernen einer Riickwandplatine flir 16 EDSFF-Laufwerke

a. o Losen Sie die Schraube.

b. (2 Schieben Sie die Rickwandplatine wie dargestellt leicht zur Seite und heben Sie sie dann
an.
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Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=y9z806rwFDk

Vordere Riickwandplatine fiir 16-EDSFF-Laufwerke installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie die Riickwandplatine fir 16 EDSFF-Laufwerke an
der Vorderseite installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhille, in der sich die Riickwandplatine befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die
Rickwandplatine aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Verbinden Sie die Kabel mit der Riickwandplatine. Siehe Kapitel 6 ,,Interne Kabelfihrung“ auf Seite
343.
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Schritt 3. Setzen Sie die Rickwandplatine in die Position ein.

Abbildung 42. Installation einer Riickwandplatine fiir 16 EDSFF-Laufwerke

a. o Richten Sie die Bohrung auf der Riickwandplatine am Stift im Geh&use aus, drlicken Sie
sie nach unten und schieben Sie sie dann wie dargestellt leicht zur Seite.

b. (2 Ziehen Sie die Schraube fest, um die Riickwandplatine zu befestigen.

Schritt 4. SchlieBen Sie die Kabel an der Systemplatinenbaugruppe und der Riickwandplatine an. Siehe
Kapitel 6 ,Interne Kabelfihrung“ auf Seite 343. Wenn die Kabelanschlisse Uber
Staubschutzkappen verfligen, entfernen Sie diese, bevor Sie Kabel verbinden.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie alle Laufwerke und Laufwerkhalterungen wieder in den Laufwerkpositionen. Siehe
~EDSFF-Laufwerk installieren* auf Seite 135.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen* auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=bB8sKxHTuHU

Vordere Adapterkartenbaugruppe austauschen

Eine komplette Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite besteht aus zwei vorderen Adapterrahmen, zwei
vorderen Adapterkarten und zwei PCle-Adaptern. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine
Adapterkartenbaugruppe entfernen und zusammenbauen.

Konfiguration der Server-Vorderansicht und Adapterkartenbaugruppen

In diesem Abschnitt werden die Korrelationen zwischen der vorderseitigen Konfiguration und den
Adapterkartenbaugruppen erlautert.
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Tabelle 29. Konfiguration der Server-Vorderansicht und Adapterkartenbaugruppen

Konfiguration der Server- Adapterkartenbaugruppe 3 Adapterkartenbaugruppe 4
Vorderansicht

. S

M’”

Abbildung 43. 2 vordere PCle-
Steckplétze

Abbildung 44. Adapterhalterung 3 Abbildung 46. Adapterhalterung 4
(LP) (FH)

E

Abblldung 45. Adapterkarte 3 Abblldung 47. Adapterkar‘te 4

e Vorderen Adapterrahmen austauschen auf Seite 97
e Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter austauschen® auf Seite 100

Vorderen Adapterrahmen austauschen

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das Vorderer Adapterrahmen zu entfernen und zu
installieren.

e _Vorderen Adapterrahmen entfernen® auf Seite 97
e Vorderen Adapterrahmen installieren® auf Seite 98

Vorderen Adapterrahmen entfernen
Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um den Vorderer Adapterrahmen zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

* Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung, siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.
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Schritt 2. Entfernen Sie die mit der Prozessorplatine verbundenen Kabel, siehe ,,Adapterkartenbaugruppe an
der Vorderseite” auf Seite 353.

Schritt 3. Entfernen Sie das Vorderer Adapterrahmen.

Abbildung 48. Entfernen des vorderen Adapterrahmens

a. O Entfernen Sie die Schraube an der Riickseite des Vorderer Adapterrahmen.
b. © Heben Sie den Vorderer Adapterrahmen aus dem Gehé&use.

Schritt 4. Entfernen Sie die vordere Adapterkartenbaugruppe und den PCle-Adapter aus dem Vorderer
Adapterrahmen, siehe ,Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter entfernen“ auf Seite 100.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.
Vorderen Adapterrahmen installieren

Fdhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, wenn Sie den Vorderer Adapterrahmen installieren
md&chten.

Zu dieser Aufgabe
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Achtung:

e Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Installieren und befestigen Sie den PCle-Adapter an den Vorderer Adapterrahmen, siehe ,Vordere
Adapterkarte und PCle-Adapter installieren® auf Seite 102.

Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.
Schritt 3. Installieren Sie das Vorderer Adapterrahmen.

Abbildung 49. Installieren des vorderen Adapterrahmen

a. @ Platzieren Sie den Vorderer Adapterrahmen in das Gehause.

b. @ Ziehen Sie die Schraube an der Riickseite des Vorderer Adapterrahmen an, um ihn am
Gehause zu sichern.

Nach dieser Aufgabe
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SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine vordere Adapterkartenbaugruppe und einen
PCle-Adapter entfernen und installieren.

e Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter entfernen® auf Seite 100
svordere Adapterkarte und PCle-Adapter installieren” auf Seite 102

Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter entfernen

Fdhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die vordere Adapterkarte und den PCle-Adapter zu
entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

e Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Weitere Informationen zum Entfernen des vorderen Adapterrahmens finden Sie unter ,Vorderen
Adapterrahmen entfernen” auf Seite 97.

Schritt 2. Trennen Sie den Adapterrahmen mit flachem Profil vom Adapterrahmen mit Standardhdhe.
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Abbildung 50. Trennen der beiden Rahmen
a. © Lasen Sie die Schraube, mit der der Adapterrahmen mit flachem Profil am Rahmen mit
Standardhoéhe befestigt ist.
b. @ Neigen Sie den Rahmen und heben Sie ihn heraus.
Schritt 3. Entfernen Sie den PCle-Adapter aus dem Adapterrahmen.

Abbildung 51. Entfernen des PCle-Adapters

a. © Drehen Sie die Verriegelung am Adapterrahmen in die gedffnete Position.
b. © Lésen Sie den PCle-Adapter aus dem Rahmen.

Schritt 4. Ziehen Sie die Kabel von der Adapterkarte ab. Weitere Informationen finden Sie unter
~Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 353.

Schritt 5. Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte beim Rahmen mit Standardhéhe.
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Schritt 6. Entfernen Sie die Adapterkarten aus den beiden Adapterrahmen.

Abbildung 53. Entfernen der Adapterkarte aus dem Adapterrahmen mit Standardhéhe

a. O Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Adapterkarte am Rahmen befestigt ist.
b. © Entfernen Sie die Adapterkarte.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.
Vordere Adapterkarte und PCle-Adapter installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die vordere Adapterkarte und den PCle-Adapter
installieren.
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Zu dieser Aufgabe

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhdille, in der sich die vordere Adapterkarte und der
PCle-Adapter befinden, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen
Sie anschlieBend die vordere Adapterkarte und den PCle-Adapter aus der Schutzhiille und legen
Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Setzen Sie die vorderen Adapterkarten in die beiden Rahmen ein.

Abbildung 54. Einsetzen der Adapterkarte in den Adapterrahmen
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Abbildung 55. Einsetzen der Adapterkarte in einen Rahmen mit Standardhéhe

a. @ Richten Sie die Schraubenlécher in den Adapterkarten an den entsprechenden Bohrungen
in den Rahmen aus.

b. @ Installieren Sie die zwei Schrauben, um die Adapterkarten an den Rahmen zu befestigen.

Schritt 3. SchlieBen Sie die Kabel an den Adapterkarten an. Weitere Informationen finden Sie unter
~Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite“ auf Seite 353.

Schritt 4. Installieren Sie den PCle-Adapter im Adapterrahmen.

Abbildung 56. Installation des PCle-Adapters

a. © Drehen Sie die Verriegelung am Adapterrahmen in die gedffnete Position.

© Richten Sie den PCle-Adapter am PCle-Steckplatz auf der Adapterkarte aus. Schieben Sie

dann den PCle-Adapter vorsichtig gerade in den Steckplatz, bis er ordnungsgeman eingesetzt
ist.

c. © Drehen Sie die Verriegelung am Adapterrahmen in die geschlossene Position.

Schritt 5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt beim Rahmen mit Standardhdhe.

Schritt 6. Bauen Sie Adapterrahmen mit flachem Profil und den Adapterrahmen mit Standardhéhe
zusammen.
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Abbildung 57. Zusammenbau der beiden Adapterrahmen

a © Neigen Sie den Adapterrahmen mit flachem Profil und setzen Sie ihn in die Verriegelung
des Rahmens mit Standardhd&he ein.

b. © Setzen Sie den Adapterrahmen mit flachem Profil ein und richten Sie die Schraubenlécher
aus.

c.  © Ziehen Sie die Schraube fest und vergewissern Sie sich, dass der Adapterrahmen mit
flachem Profil gesichert ist.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Vorderes OCP-Modul und OCP-Interposerkarte austauschen

Einige Servermodelle unterstiitzen das vordere OCP-Modul. Das vordere OCP-Modul und die vorderen und
hinteren OCP-Interposerkarten sind voneinander abhangig. Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt
kénnen Sie das vordere OCP-Modul und die vorderen und hinteren OCP-Interposerkarten entfernen und
installieren.

e Vorderes OCP-Modul austauschen® auf Seite 105

e OCP-Interposerkarte austauschen® auf Seite 119

Vorderes OCP-Modul austauschen

Flihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um ein OCP-Modul an der Vorderseite zu entfernen
oder zu installieren.
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e Vorderes OCP-Modul entfernen® auf Seite 106
e _Vorderes OCP-Modul installieren® auf Seite 107

Anmerkung: Das OCP-Modul ist nur bei einigen Modellen verfligbar.

Vorderes OCP-Modul entfernen
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt konnen Sie ein vorderes OCP-Modul entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie das vordere OCP-Modul.

Abbildung 58. Entfernen des vorderen OCP-Moduls

a. © Lasen Siedie Randelschraube, mit der das OCP-Modul gesichert wird. Falls erforderlich,
verwenden Sie einen Schraubendreher.

b. © Ziehen Sie das OCP-Modul heraus.
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Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie ein neues vorderes OCP-Modul oder eine Modulabdeckblende. Siehe ,,Vorderes OCP-
Modul installieren“ auf Seite 107.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Vorderes OCP-Modul installieren
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt kdnnen Sie ein vorderes OCP-Modul installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhille, in der sich das OCP-Modul befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend das OCP-
Modul aus der Schutzhiille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie ein vorderes OCP-Modul.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Ethernet-Adapter richtig eingesetzt und die
Randelschraube fest angezogen ist. Andernfalls wird das OCP-Modul nicht vollstandig
angeschlossen und funktioniert méglicherweise nicht.
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Abbildung 59. Installieren des vorderen OCP-Moduls

a. @ Driicken Sie auf den Griff auf der linken Seite des OCP-Moduls, bis es vollstéandig im
Anschluss auf der vorderen OCP-Interposer-Karte eingesetzt ist.

b. @ Ziehen Sie die Randelschraube fest an, um den Adapter zu befestigen. Falls erforderlich,
verwenden Sie einen Schraubendreher.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

E/A-Modul an der Vorderseite austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite entfernen und
installieren.

»~E/A-Modul an der Vorderseite entfernen“ auf Seite 108

,E/A-Modul an der Vorderseite installieren“ auf Seite 110

~Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige entfernen® auf Seite 111
~Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige installieren” auf Seite 113
sExternes Diagnosekabel entfernen (4 x 3,5-Zoll-Gehause)“ auf Seite 115
sExternes Diagnosekabel installieren (4 x 3,5-Zoll-Geh&use)“ auf Seite 118

E/A-Modul an der Vorderseite entfernen
Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite entfernen.
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Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden ist dargestellt, wie das E/A-Modul an der Vorderseite mit der vorderen Bedienerkonsole
entfernt wird. Auf dieselbe Weise kdnnen Sie weitere E/A-Module an der Vorderseite entfernen.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

Schritt 2. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie. Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt ,Sicherheitsfrontblende entfernen” auf Seite 304.

Schritt 3. Trennen Sie die E/A-Kabel an der Vorderseite von der Prozessorplatine.
Schritt 4. Entfernen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite.

Abbildung 61. Entfernen eines E/A-Moduls an der
Abbildung 60. Entfernen eines E/A-Moduls an der Vorderseite im 3,5-Zoll-Gehéuse
Vorderseite im 2,5-Zoll-Gehause
a. @ Losen Sie die Schrauben, mit denen das E/A-Modul an der Vorderseite befestigt ist.
b. @ Schieben Sie das E/A-Modul an der Vorderseite aus dem vorderen Gehiuse heraus.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=GByjJMV6FvU
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E/A-Modul an der Vorderseite installieren
Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite installieren.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden ist dargestellt, wie das E/A-Modul an der Vorderseite mit der vorderen Bedienerkonsole
installiert wird. Auf dieselbe Weise kdnnen Sie weitere E/A-Module an der Vorderseite installieren.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhille, in der sich das E/A-Modul an der Vorderseite
befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Enthnehmen Sie anschlieBend
das E/A-Modul an der Vorderseite aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische
Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie das E/A-Modul an der Vorderseite.

Abbildung 63. Installieren eines E/A-Moduls an der
Abbildung 62. Installieren eines E/A-Moduls an der ~ Vorderseite im 3,5-Zoll-Gehduse
Vorderseite im 2,5-Zoll-Gehéduse
a. @ Setzen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite ins vordere Gehause ein.
b. O Bringen Sie die Schrauben an, um das E/A-Modul an der Vorderseite zu befestigen.

Nach dieser Aufgabe

1. Bringen Sie die vordere VGA-Abdeckblende an oder schlieBen Sie die vorderen E/A-Kabel an die
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) an. Siehe Kapitel 6 ,Interne Kabelfihrung® auf Seite 343.

2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen* auf Seite 341.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=hXXPBqeBIGlI

Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie die Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige
entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie. Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen“ auf Seite 304.

Schritt 3. Trennen Sie die Kabel von der Prozessorplatine.
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Schritt 4. Entfernen Sie die Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige aus dem Gehéuse.

Abbildung 64. Entfernen der Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige

a. o Driicken Sie die ausgezogene Lasche auf der anderen Seite des vorderen Gehauses nach
unten.

b. 9 Schieben Sie die Baugruppe aus dem vorderen Gehéduse.

Schritt 5. Entfernen Sie die integrierte Diagnoseanzeige aus ihrer Baugruppe.

Abbildung 65. Entfernen der Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige

a. (1) Driicken Sie die Klemmen wie dargestellt nach unten.

b. 9 Ziehen Sie die integrierte Diagnoseanzeige am Griff, um sie aus der Baugruppe zu heben.

Nach dieser Aufgabe
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1. Installieren Sie eine neue Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige oder eine Abdeckblende. Siehe
~Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige installieren“ auf Seite 113.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=pUbarvYYBaQ

Baugruppe mit integrierter Diagnoseanzeige installieren
Mithilfe dieser Informationen kdnnen Sie eine Baugruppe mit Diagnoseanzeige installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die Baugruppe mit Diagnoseanzeige
befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend
die Baugruppe aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Wenn eine Abdeckblende am vorderen Gehduse angebracht ist, entfernen Sie sie wie dargestellt.

R

Abbildung 66. Entfernen der Abdeckblende
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Schritt 3. Setzen Sie die integrierte Diagnoseanzeige in die zugehdérige Baugruppe ein. Stellen Sie sicher,
dass die Anzeige richtig in der Baugruppe eingesetzt ist.

Abbildung 67. Installieren der integrierten Diagnoseanzeige in ihrer Baugruppe

Schritt 4. Schieben Sie die Baugruppe mit Diagnoseanzeige wie dargestellt in das vordere Gehause. Stellen
Sie sicher, dass sie richtig sitzt.

—

Abbildung 68. Installation einer Baugruppe mit Diagnoseanzeige

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=7rFLkeZ8geA
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Externes Diagnosekabel entfernen (4 x 3,5-Zoll-Gehause)
Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie das externe Diagnosekabel entfernen.

Bei der 4 x 3,5-Zoll-Gehdusekonfiguration ist das externe Diagnosekabel eine optionale Komponente. Sie

kénnen das Kabel entsprechend lhren tatséchlichen Anforderungen installieren oder entfernen. Die Position
des externen Diagnosekabels aus der Vorderansicht finden Sie in den folgenden Abbildungen:

7

e | == (e 8 | | i | v (& 8 | ]
Anschluss des externen Diagnosekabels Abdeckblende flir externen Diagnosekabelanschluss
Abbildung 69. Vorderansicht mit installiertem Kabel Abbildung 70. Vorderansicht mit installierter

Abdeckblende

Anmerkung: Entfernen Sie vor der Installation des Kabels zundchst die Abdeckblende. Bringen Sie die
Abdeckblende nach dem Entfernen des Kabels wieder an.

Zu dieser Aufgabe

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie das externe Diagnosekabel aus dem Gehause
entfernen.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie. Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen“ auf Seite 304.

Schritt 3. Ziehen Sie das externe Diagnosekabel, das vordere E/A-Kabel und das USB-Kabel von der
Prozessorplatine ab.
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Abbildung 71. Abziehen des Kabels von der Systemplatinenbaugruppe

Schritt 4. Entfernen Sie zuerst das E/A-Modul an der Vorderseite, um einen besseren Blick auf die
Verriegelung des Kabelanschlusses im Gehaduse zu erhalten.

Abbildung 72. Entfernen des E/A-Moduls an der Vorderseite

a. © Lasen Sie die Schrauben, mit denen das E/A-Modul an der Vorderseite befestigt ist.

b. © Schieben Sie das E/A-Modul an der Vorderseite aus dem vorderen Gehause heraus.
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Schritt 5. Entfernen Sie das externe Diagnosekabel.

Abbildung 73. Entfernen des externen Diagnosekabels

a. O Driicken Sie mit der Spitze eines Schlitzschraubendrehers (3 oder 4 mm) auf die
Verriegelung am Anschluss, um den Anschluss vom Gehause zu I6sen.

b. @ Ziehen Sie das Kabel von der Riickseite heraus.

Schritt 6. Installieren Sie das E/A-Modul an der Vorderseite wieder im Gehause.

Abbildung 74. Installieren des E/A-Moduls an der Vorderseite

a. @ Setzen Sie das E/A-Modul an der Vorderseite ins vordere Gehause ein.
b. @ Bringen Sie die Schrauben an, um das E/A-Modul an der Vorderseite zu befestigen.

Schritt 7. SchlieBen Sie das vordere E/A-Kabel und das USB-Kabel an die Prozessorplatine an.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=PEcSFWZqFBM

Externes Diagnosekabel installieren (4 x 3,5-Zoll-Gehéause)
Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie das externe Diagnosekabel installieren.

Bei der 4 x 3,5-Zoll-Gehausekonfiguration ist das externe Diagnosekabel eine optionale Komponente. Sie

kénnen das Kabel entsprechend Ihren tatséchlichen Anforderungen installieren oder entfernen. Die Position
des externen Diagnosekabels aus der Vorderansicht finden Sie in den folgenden Abbildungen:

7

e | == (e 8 | | i | v (& 8 | ]
Anschluss des externen Diagnosekabels H Abdeckblende fir externen Diagnosekabelanschluss
Abbildung 75. Vorderansicht mit installiertem Kabel Abbildung 76. Vorderansicht mit installierter

Abdeckblende

Anmerkung: Entfernen Sie vor der Installation des Kabels zundchst die Abdeckblende. Bringen Sie die
Abdeckblende nach dem Entfernen des Kabels wieder an.

Zu dieser Aufgabe

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie das externe Diagnosekabel aus dem Gehduse
entfernen.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich das externe Diagnosekabel befindet,
eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend das externe
Diagnosekabel aus der Schutzhille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.
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Schritt 2. Installieren Sie das externe Installationskabel.

Abbildung 77. Installieren des externen Installationskabels

Anmerkung: Die Ober- und Unterseite des externen Diagnoseanschlusses unterscheiden sich
darin, dass sich an der Oberseite eine kleine Nase befindet.

Achten Sie beim Einstecken des Anschlusses im Gehause auf seine Ausrichtung. Weitere
Informationen dazu finden Sie in der Abbildung oben.

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie das externe Installationskabel an der Prozessorplatine an. Siehe Kapitel 6 ,,Interne
Kabelflihrung“ auf Seite 343.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=76EhslkTMmA

OCP-Interposerkarte austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die vorderen oder hinteren OCP-Interposerkarten
entfernen und installieren.

e Vordere OCP-Interposerkarte entfernen” auf Seite 119

e _Vordere OCP-Interposerkarte installieren” auf Seite 121

¢ Hintere OCP-Interposerkarte entfernen“ auf Seite 122

e _Hintere OCP-Interposerkarte installieren” auf Seite 123

Vordere OCP-Interposerkarte entfernen
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine vordere OCP-Interposerkarte entfernen.
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Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

e Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flhren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie den vorderen Adapterrahmen. Siehe ,,Vorderen Adapterrahmen entfernen“ auf Seite
97.

Schritt 3. Entfernen Sie das vordere OCP-Modul. Siehe ,Vorderes OCP-Modul entfernen auf Seite 106.
Schritt 4. Entfernen Sie die vordere OCP-Interposerkarte.

Abbildung 78. Entfernen der vorderen OCP-Interposerkarte

a. O Ziehen Sie den Seitenbandanschluss ab, um Zugang zu der darunter liegenden Schraube
zu erhalten.

b. @ Losen Sie vier Schrauben.
c.  © Heben Sie die vordere OCP-Interposerkarte aus dem Gehaduse heraus.

Schritt 5. Ziehen Sie die Kabel von der vorderen OCP-Interposerkarte ab. Weitere Informationen finden Sie
unter ,,OCP-Interposer” auf Seite 368.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie eine neue vordere OCP-Interposerkarte. Siehe ,Vordere OCP-Interposerkarte
installieren“ auf Seite 121.
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2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Vordere OCP-Interposerkarte installieren
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt konnen Sie eine vordere OCP-Interposerkarte installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berilihren Sie mit der antistatischen Schutzhdille, in der sich die vordere OCP-Interposerkarte
befindet, eine unlackierte Oberfliche an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend
die vordere OCP-Interposerkarte aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische
Oberflache.

Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

Schritt 3. SchlieBen Sie die Kabel an die vordere OCP-Interposerkarte an. Weitere Informationen finden Sie
unter ,,OCP-Interposer” auf Seite 368.

Schritt 4. Installieren Sie die vordere OCP-Interposerkarte wieder im Gehause.

Abbildung 79. Installieren der vorderen OCP-Interposerkarte
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a. © Platzieren Sie die vordere OCP-Interposerkarte auf das Gehause, und richten Sie die
Schraubenldcher aus.

b. ©® Ziehen Sie die vier Schrauben fest.
©® SchlieBen Sie den Seitenbandanschluss an.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Hintere OCP-Interposerkarte entfernen
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt kénnen Sie eine hintere OCP-Interposerkarte entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Schritt 2. Ziehen Sie die Kabel von der hinteren OCP-Interposerkarte ab. Weitere Informationen finden Sie
unter ,,OCP-Interposer” auf Seite 368.

Schritt 3. Entfernen Sie die hintere OCP-Interposerkarte.

Abbildung 80. Entfernen der hinteren OCP-Interposerkarte
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a. © Lssen Sie die Schraube, mit der die hintere OCP-Interposerkarte gesichert wird.

b. © Halten Sie die blaue Verriegelung gedrlickt. Ziehen Sie die hintere OCP-Interposerkarte an
der Verriegelung aus dem Gehause heraus.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie eine neue hintere OCP-Interposerkarte. Siehe ,,Hintere OCP-Interposerkarte installieren®
auf Seite 123.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.

Demo-Video
Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Hintere OCP-Interposerkarte installieren
Mithilfe der Schritte in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine hintere OCP-Interposerkarte installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

e | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in inren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdlille, in der sich die hintere OCP-Interposerkarte
befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend
die hintere OCP-Interposerkarte aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische
Oberflache.

Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.
Schritt 3. Installieren Sie die hintere OCP-Interposerkarte.
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Abbildung 81. Installieren des hinteren OCP-Interposers

a. @ Schieben Sie den hinteren OCP-Interposer in den Steckplatz, bis sie richtig eingesetzt ist.
b. @ Ziehen Sie die Schraube an, um den hinteren OCP-Interposer zu befestigen.

Schritt 4. SchlieBen Sie die Kabel an die hintere OCP-Interposerkarte an. Weitere Informationen finden Sie
unter ,,OCP-Interposer” auf Seite 368.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

GPU austauschen

Verwenden Sie diese Informationen, um einen GPU-Adapter zu entfernen und zu installieren.

»,GPU-Adapter entfernen” auf Seite 124
»,GPU-Adapter installieren” auf Seite 127

GPU-Adapter entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um einen GPU-Adapter zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Je nach bestimmtem Typ weicht Ihr GPU-Adapter méglicherweise von der Abbildung in diesem Abschnitt
ab.
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Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie die Aufgabe vor.

a. Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des
Racks heraus, um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack
zu schieben. Siehe ,Server aus dem Rack entfernen“ auf Seite 71.

b. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

c. Wenn Sie einen GPU-Adapter auf Adapterkartenbaugruppe 1 oder Adapterkartenbaugruppe 2
austauschen, entfernen Sie die benachbarte Adapterkartenbaugruppe, damit Sie besser
arbeiten kdnnen. Siehe ,Hintere Adapterkarte entfernen® auf Seite 300.

d. Ziehen Sie das GPU-Netzkabel ab. Siehe ,,GPU-Adapter (optional)*“ auf Seite 360. Wenn die
Kabelanschliisse Uber Staubschutzkappen verfligen, stecken Sie diese wieder auf.

Anmerkungen:
¢ Wenn Sie Kabel von der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) abziehen missen,
|6sen Sie zuerst alle Verriegelungen oder Losehebel an Kabelanschliissen. Wenn Sie den
Hebel nicht vor dem Entfernen der Kabel I6sen, werden die Kabelbuchsen auf der
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) beschadigt. Bei einer Beschadigung der
Kabelbuchsen muss ggf. die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) ersetzt werden.
¢ Die Anschlisse auf Ihrer Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) sehen ggf. anders als
in der Abbildung aus, aber die Vorgehensweise fur das Entfernen ist die gleiche.
1. Driicken Sie den L6sehebel, um den Anschluss zu [6sen.
2. Trennen Sie den Anschluss von der Kabelbuchse.

X v

Abbildung 82. Abziehen der Kabel von der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)

Schritt 2. Entfernen Sie die Adapterbaugruppe mit dem installierten GPU-Adapter von der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe).

Anmerkung: In der folgenden Abbildung wird die Adapterkartenbaugruppe 1 als Beispiel
verwendet. Das Verfahren bei anderen Adapterkartenbaugruppen ist dhnlich. Siehe ,Hintere
Adapterkarte entfernen” auf Seite 300.
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Abbildung 83. Adapterkartenbaugruppe entfernen

a. @ Driicken Sie auf die Verriegelungen auf der Adapterhalterung.

b. © Fassen Sie die Adapterkartenbaugruppe an den Kanten an und heben Sie sie vorsichtig
nach oben aus dem Gehdause heraus.

Anmerkung: Wenn Sie einen GPU-Adapter auf Adapterkartenbaugruppe 3 entfernen, heben
Sie die Adapterkartenbaugruppe leicht an und ziehen Sie zuerst die Kabel von der
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) ab.

Schritt 3. Entfernen Sie den GPU-Adapter aus der Adapterhalterung.
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Abbildung 84. GPU-Adapter entfernen

a. © Drehen Sie die GPU-Adaptersicherung in die gedffnete Position.

b. @ Halten Sie den GPU-Adapter an den Kanten und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem PCle-
Steckplatz.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video
https://www.youtube.com/watch?v=qdTNwcYjAPg

GPU-Adapter installieren

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum Installieren eines GPU-Adapters.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.
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¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ GPU-Adapter werden bei einigen Servermodellen mit gewissen Anforderungen unterstitzt. Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt ,,Temperaturregeln“ auf Seite 63.

¢ Alle installierten GPU-Adapter missen identisch sein.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie die Aufgabe vor.

Schritt 2. Suchen Sie den entsprechenden PCle-Steckplatz fir den neuen GPU-Adapter. Siehe ,PCle-
Steckplatze und Adapter” auf Seite 59.

Schritt 3. Installieren Sie den GPU-Adapter im PCle-Steckplatz auf der Adapterkarte.

Abbildung 85. Installation des GPU-Adapters

a. O Offnen Sie die blaue Verriegelung am Adapterrahmen.

© Richten Sie den GPU-Adapter am PCle-Steckplatz auf der Adapterkarte aus. Schieben Sie
dann den GPU-Adapter vorsichtig gerade in den Steckplatz, bis er ordnungsgemas eingesetzt
ist.

c. © SchlieBen Sie die blaue Verriegelung.

Schritt 4. SchlieBen Sie das GPU-Netzkabel an. Siehe ,,GPU-Adapter (optional)” auf Seite 360. Wenn die
Kabelanschlisse Uber Staubschutzkappen verfligen, stecken Sie diese wieder auf.

Schritt 5. Installieren Sie die Adapterkartenbaugruppe mit dem GPU-Adapter: Richten Sie die Adapterkarte
am PCle-Steckplatz auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) aus. Schieben Sie die
Adapterkarte vorsichtig gerade in den Steckplatz, bis sie ordnungsgemaB eingesetzt ist.

Anmerkung: In der folgenden Abbildung wird die Adapterkartenbaugruppe 1 als Beispiel
verwendet. Das Verfahren bei anderen Adapterkartenbaugruppen ist ahnlich. Siehe ,Hintere
Adapterkarte installieren” auf Seite 302.
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Abbildung 86. Installieren der Adapterkartenbaugruppe

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen® auf
Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=LIim9LQVz30

Hot-Swap-Laufwerk austauschen

Verwenden Sie diese Informationen zum Entfernen und Installieren eines Hot-Swap-Laufwerks. Ein Hot-
Swap-Laufwerk kann ohne Ausschalten des Servers ausgebaut oder eingesetzt werden. Signifikante
Unterbrechungen des Systembetriebs werden dadurch vermieden.

Anmerkungen:

Der Begriff ,,Hot-Swap-Laufwerk® bezieht sich auf alle unterstiitzten Typen von Hot-Swap-
Festplattenlaufwerken, Hot-Swap-Solid-State-Laufwerken und Hot-Swap-NVMe-Laufwerken.

Lesen Sie die Dokumentation, die im Lieferumfang des Laufwerks enthalten ist, und folgen Sie den dort
beschriebenen Anweisungen und den Anweisungen in diesem Abschnitt.

Die Stoérfestigkeit (Electromagnetic Interference, EMI) und Kihlung des Servers sind gewéhrleistet, wenn
alle Laufwerkpositionen abgedeckt oder besetzt sind. Die freien Laufwerkpositionen werden entweder mit
einer Abschirmung gegen elektromagnetische Stérungen abgedeckt oder mit Abdeckblenden besetzt.
Wenn Sie ein Laufwerk installieren, sollten Sie alle entfernten Abdeckblenden aufbewahren, falls zukiinftig
freie Positionen abgedeckt werden mussen.

Um eine Beschédigung der Laufwerkanschlisse zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die obere
Abdeckung in Position und vollsténdig geschlossen ist, wenn Sie ein Laufwerk installieren oder entfernen.
»2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen“ auf Seite 130

»2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren® auf Seite 132

,EDSFF-Laufwerk entfernen“ auf Seite 133
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,EDSFF-Laufwerk installieren auf Seite 135

2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk
entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Berlcksichtigen Sie bei dieser Aufgabe die folgenden Hinweise:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk gesichert haben, insbesondere, wenn

dieses zu einem RAID-Array gehort.

- Bevor Sie Anderungen an Laufwerken, RAID-Adaptern oder Riickwandplatinen fiir Laufwerke
vornehmen, sichern Sie alle wichtigen Daten, die auf den Laufwerken gespeichert sind.

— Bevor Sie eine Komponente einer RAID-Platteneinheit entfernen, sichern Sie alle RAID-
Konfigurationsinformationen.

Wenn ein oder mehrere NVMe-Laufwerke entfernt werden missen, wird empfohlen, diese zunéchst in

sHardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ (Windows) oder im Dateisystem (Linux) zu

deaktivieren. Melden Sie sich bei XClarity Controller und rufen Sie das Menil Speicher auf, um den

Laufwerktyp sowie die entsprechende Laufwerkpositionsnummer zu identifizieren und zu suchen. Wenn

die Laufwerkpositionsnummern den Begriff ,NVMe*" enthalten, weist dies darauf hin, dass es sich bei den

installierten Laufwerken um NVMe-Laufwerke handelt.

Achtung:

Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Damit eine ordnungsgemaBe Kiihlung des Systems sichergestellt ist, darf der Server nicht l1anger als zwei
Minuten ohne Laufwerk oder Laufwerkabdeckblende in den einzelnen Laufwerkpositionen betrieben
werden.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie zuerst. Informationen dazu

finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen® auf Seite 304.

Schritt 2. Entfernen Sie ein Hot-Swap-Laufwerk.
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a. (1 Schieben Sie den Entriegelungshebel nach links, um den Griff der Laufwerkhalterung zu
entriegeln.

b. (2 Entriegeln Sie den Giriff fir die Laufwerkhalterung.

C. (3 Schieben Sie das Laufwerk aus der Laufwerkposition.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie ein neues Laufwerk ( ,,2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren® auf Seite 132)
oder eine Abdeckblende, um die Laufwerkposition abzudecken.

Tabelle 30. Installieren einer Abdeckblende fiir das Laufwerk

Anmerkung: Die Schritte zum Installieren einer Laufwerkabdeckblende sind je nach Typ
unterschiedlich.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie

die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video
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https://www.youtube.com/watch?v=Y7BbNALVQLO

2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk
installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdlle, in der sich das Laufwerk befindet, eine unlackierte
Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend das Laufwerk aus der
Schutzhiille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Entfernen Sie die Abdeckblende flir das Laufwerk von der Laufwerkposition und bewahren Sie sie
an einem sicheren Ort auf.

Anmerkung: Die Schritte zum Entfernen einer Laufwerkabdeckblende sind je nach Typ
unterschiedlich.

1. 0 Flhren Sie einen Schlitzschraubendreher
durch die Kerbe auf den beiden Seiten ein.

2. 9 Hebeln Sie die Abdeckblende des
Laufwerks mit den Schlitzschraubendrehern auf
beiden Seiten gleichzeitig heraus.

Abbildung 87. Entfernen der Abdeckblende
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Schritt 3. Installieren Sie das Laufwerk in der Laufwerkposition.

Abbildung 88. Installation eines Hot-Swap-Laufwerks

a. @ Stellen Sie sicher, dass sich der Griff der Laufwerkhalterung in der geéffneten Position

befindet. Schieben Sie das Laufwerk in die Laufwerkposition, bis es einrastet.
b. @ SchlieBen Sie den Griff der Laufwerkhalterung, um das Laufwerk zu fixieren.

Schritt 4. Uberpriifen Sie die Anzeigen des Laufwerks, um sicherzustellen, dass das Laufwerk

ordnungsgeman funktioniert. Ausfiihrliche Informationen finden Sie unter ,,Laufwerkanzeigen“ auf

Seite 534.
Schritt 5. Installieren Sie ggf. weitere Hot-Swap-Laufwerke.

Nach dieser Aufgabe
1. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende entfernt haben, setzen Sie sie wieder ein. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende installieren® auf Seite 305.

2. Verwenden Sie Lenovo XClarity Provisioning Manager flr die RAID-Konfiguration, falls erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=1v45wGaENIU

EDSFF-Laufwerk entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um ein EDSFF-Laufwerk zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Berlicksichtigen Sie bei dieser Aufgabe die folgenden Hinweise:
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Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk gesichert haben, insbesondere, wenn

dieses zu einem RAID-Array gehort.

- Bevor Sie Anderungen an Laufwerken, RAID-Adaptern oder Riickwandplatinen fiir Laufwerke
vornehmen, sichern Sie alle wichtigen Daten, die auf den Laufwerken gespeichert sind.

— Bevor Sie eine Komponente einer RAID-Platteneinheit entfernen, sichern Sie alle RAID-
Konfigurationsinformationen.

Wenn ein oder mehrere NVMe-Laufwerke entfernt werden miissen, wird empfohlen, diese zunéchst in

sHardware sicher entfernen und Medium auswerfen® (Windows) oder im Dateisystem (Linux) zu

deaktivieren. Melden Sie sich bei XClarity Controller und rufen Sie das Menil Speicher auf, um den

Laufwerktyp sowie die entsprechende Laufwerkpositionsnummer zu identifizieren und zu suchen. Wenn

die Laufwerkpositionsnummern den Begriff ,NVMe*" enthalten, weist dies darauf hin, dass es sich bei den

installierten Laufwerken um NVMe-Laufwerke handelt.

Achtung:

Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Damit eine ordnungsgemaBe Kihlung des Systems sichergestellt ist, darf der Server nicht langer als zwei
Minuten ohne Laufwerk oder Laufwerkabdeckblende in den einzelnen Laufwerkpositionen betrieben
werden.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende installiert haben, entfernen Sie sie zuerst. Informationen dazu

finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen® auf Seite 304.

Schritt 2. Entfernen Sie die Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung.

Abbildung 89. Entfernen der Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung

a. (1 Offnen Sie den Hebelgriff wie dargestellt.
b. (2 Greifen Sie den Hebel und entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkhalterung.
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Schritt 3. Entfernen Sie das EDSFF-Laufwerk.

Abbildung 90. Entfernen des EDSFF-Laufwerks

a. (1 Verschieben Sie den Entriegelungshebel wie dargestellt, um den Griff der
Laufwerkhalterung zu 6ffnen.

b. (2 Ziehen Sie das Laufwerk am Griff aus der Laufwerkposition heraus.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie ein neues Laufwerk oder eine Abdeckblende fiir Laufwerkhalterungen, um die
Laufwerkposition abzudecken.

>

Abbildung 91. Installieren der Abdeckblende des EDSFF-Laufwerks

2. Installieren Sie die Abdeckung der Laufwerkhalterung.

3. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=IUZT_0uSOpc

EDSFF-Laufwerk installieren

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie ein EDSFF-Laufwerk installieren.
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Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdlle, in der sich das Laufwerk befindet, eine unlackierte
Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend das Laufwerk aus der
Schutzhille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Entfernen Sie die Abdeckblende flir das Laufwerk von der Laufwerkposition und bewahren Sie sie
an einem sicheren Ort auf.

Abbildung 92. Abdeckblende fiir EDSFF-Laufwerk entfernen

a.  © Driicken Sie die Verriegelung nach unten, um die Laufwerkklammer vom Rahmen zu I&sen.
b. @ Ziehen Sie die Abdeckblende heraus.

136 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



Schritt 3. Installieren Sie das EDSFF-Laufwerk.

Abbildung 93. Installation des EDSFF-Laufwerks

a. (1 Stellen Sie sicher, dass sich der Griff der Laufwerkhalterung in der gedffneten Position
befindet. Schieben Sie das Laufwerk in die Laufwerkposition, bis es einrastet.

b. (2 SchlieBen Sie den Griff der Laufwerkhalterung, um das Laufwerk zu fixieren.

Schritt 4. Installieren Sie ggf. weitere EDSFF-Laufwerke.
Schritt 5. Installieren Sie die Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung.

Abbildung 94. Installieren der Abdeckung der EDSFF-Laufwerkhalterung

Nach dieser Aufgabe
1. Wenn Sie die Sicherheitsfrontblende entfernt haben, setzen Sie sie wieder ein. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende installieren” auf Seite 305.
2. Verwenden Sie Lenovo XClarity Provisioning Manager fir die RAID-Konfiguration, falls erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=cALUsYDRIXI

Internen CFF HBA/RAID-Adapter austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie den internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen
und installieren.

e _Internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen” auf Seite 138
sinternen CFF HBA/RAID-Adapter installieren” auf Seite 139

Internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen
Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie den internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie alle Komponenten, die mdglicherweise den Zugriff auf den internen CFF HBA/RAID-
Adapter behindern.

Schritt 3. Ziehen Sie alle Kabel vom internen CFF HBA/RAID-Adapter ab.
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Schritt 4. Heben Sie den Entriegelungsstift an, schieben Sie den internen CFF HBA/RAID-Adapter
geringfligig in die dargestellte Richtung und heben Sie ihn vorsichtig aus dem Gehause.

Abbildung 95. Entfernen des internen CFF HBA/RAID-Adapters

a. @ Losen Sie den Stift am internen CFF RAID-Adapter.

b. @ Bewegen Sie den Adapter nach rechts und heben Sie ihn anschlieBend aus dem Gehause.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=K68CReaBeTc

Internen CFF HBA/RAID-Adapter installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie den internen CFF HBA/RAID-Adapter installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhlille, in der sich der interne CFF HBA/RAID-Adapter
befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend
den internen CFF HBA/RAID-Adapter aus der Schutzhille und legen Sie ihn auf eine antistatische
Oberflache.

Schritt 2. Richten Sie die Kerben am Einbauranmen an den Stiften des Gehauses aus, setzen Sie den
internen CFF HBA/RAID-Adapter ab und schieben Sie ihn dann wie dargestellt leicht zur Seite, um
ihn am Geh&use zu befestigen.

Abbildung 96. Installieren des internen CFF HBA/RAID-Adapters

Schritt 3. SchlieBen Sie die Kabel am internen RAID-Adapter an. Siehe ,,CFF RAID-Adapter” auf Seite 351.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=FFiCPCOGMdQ

Schalter gegen unbefugten Zugriff austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie einen Schalter gegen unbefugten Zugriff entfernen
und installieren. Der Schalter gegen unbefugten Zugriff informiert Sie darliber, wenn die Serverabdeckung
nicht ordnungsgemaB eingebaut oder geschlossen wird, indem er ein Ereignis im Systemereignisprotokoll
(SEL) erstellt.

Der Schalter gegen unbefugten Zugriff informiert Sie dartiber, wenn die Serverabdeckung nicht
ordnungsgemaR eingebaut oder geschlossen wird, indem er ein Ereignis im Systemereignisprotokoll (SEL)
erstellt.

e Schalter gegen unbefugten Zugriff entfernen” auf Seite 141
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e .Schalter gegen unbefugten Zugriff installieren® auf Seite 143

Schalter gegen unbefugten Zugriff entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie einen Schalter gegen unbefugten Zugriff
entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.
Schritt 2. Entfernen Sie Lifter 4.

Schritt 3. Entfernen Sie den Schalter gegen unbefugten Zugriff.
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o Ziehen Sie das Kabel des Schalters gegen unbefugten Zugriff von der Prozessorplatine ab.

a.

Informationen zur Position des Anschlusses vom Schalter gegen unbefugten Zugriff und zur
Kabelflhrung finden Sie unter und ,,Schalter gegen unbefugten Zugriff* auf Seite 361. Flihren

Sie das Kabel aus der Kabelklemme.

© Setzen Sie die Spitze eines Schlitzschraubendrehers in die Liicke zwischen Halterung und

Schalter ein und driicken Sie ihn nach auBen.

b.

(3 Schieben Sie den Schalter gegen unbefugten Zugriff wie dargestellt, um ihn zu entfernen.

C.

Schritt 4. Installieren Sie LUfter 4 erneut.
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a. o Richten Sie die vier Ecken des Lufters am Liftermodulstecksockel aus und setzen Sie ihn
ab.

b. (2 Drucken Sie die Lufterverriegelung nach unten, um sicherzustellen, dass sie mit dem
Anschluss verbunden ist.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=IWLPtjQV-ZE

Schalter gegen unbefugten Zugriff installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie einen Schalter gegen unbefugten Zugriff
installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfligbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise

Schritt 1. Bertihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich der Schalter gegen unbefugten Zugriff
befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend
den Schalter gegen unbefugten Zugriff aus der Schutzhille und legen Sie ihn auf eine antistatische
Oberflache.

Schritt 2. Entfernen Sie Lifter 4.
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Schritt 3. Installieren Sie den Schalter gegen unbefugten Zugriff.

(1 Setzen Sie den Schalter gegen unbefugten Zugriff in das Gehéause ein.

a.

9 Flhren Sie das Kabel durch die Kabelklemme.

b.
Schritt 4. SchlieBen Sie das Kabel des Schalters gegen unbefugten Zugriff an den Anschluss fiir den

an. Siehe

)

Schalter gegen unbefugten Zugriff auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe

sSchalter gegen unbefugten Zugriff* auf Seite 361.

Schritt 5. Installieren Sie Lifter 4 erneut.
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a. o Richten Sie die vier Ecken des Lufters am Liftermodulstecksockel aus und setzen Sie ihn
ab.

b. (2 Driicken Sie die Lifterverriegelung nach unten, um sicherzustellen, dass sie mit dem
Anschluss verbunden ist.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=Tpya1mUrGPs

Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul austauschen (nur fiir qualifizierte
Kundendiensttechniker)

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air
Module) zu entfernen und zu installieren.

Wichtig:

¢ Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

e Wenn im Server ein L2ZAM-Modul (Kiihlungsmodul mit geschlossenem Regelkreis) installiert ist und die
Prozessorplatine, die E/A-Platine und der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie
zuerst einen Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes L2AM-Modul durch ein neues ersetzen, miissen
Sie keinen Griff beantragen, da das neue L2AM-Modul einen Griff enthalt.

¢ Dieser Abschnitt betrifft den Austausch von L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module).
Informationen zum Austausch des Prozessors und Kihlkérpers finden Sie unter ,,Mikroprozessor und
Kuhlkérper austauschen (nur fir qualifizierte Kundendiensttechniker)“ auf Seite 259.

e  Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul entfernen® auf Seite 146
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¢  Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul installieren® auf Seite 150

Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul entfernen

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air
Module) zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe
Sicherheitsinformationen fiir das Kabel des Fliissigkeitserkennungssensormoduls

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Ndhe.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,Sicherheitsprifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

e Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des Racks heraus,
um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack zu schieben. Siehe ,Server
aus dem Rack entfernen” auf Seite 71.

Legen Sie den folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgeman
installieren und entfernen kénnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen Schraubentyp

T20-Torx-Schraubendreher T20-Torx-Schraube

Kreuzschlitz-Schraubendreher GroBe 2 PH2-Kreuzschlitzschraube
Vorsicht:

Stellen Sie vor dem Entfernen oder Installieren des L2AM sicher, dass der Modulgriff (LACM-
Kihlkérperhalterung) installiert ist. Beriihren Sie nicht die Lamellen des Kiihlers. Das Beriihren der
Lamellen des Kiihlers kann das L2AM beschédigen.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Ziehen Sie das Pumpenkabel und das Leckerkennungskabel des LACM-Moduls vom Anschluss
auf der Prozessorplatine ab. Siehe ,Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul“ auf Seite 380.

Anmerkungen:

¢ Wenn Sie Kabel von der Systemplatinenbaugruppe abziehen missen, [6sen Sie zuerst alle
Verriegelungen oder Lésehebel an Kabelanschlissen. Wenn Sie den Hebel nicht vor dem
Entfernen der Kabel I6sen, werden die Kabelbuchsen auf der Systemplatinenbaugruppe
beschéadigt. Bei einer Beschadigung der Kabelbuchsen muss ggf. die
Systemplatinenbaugruppe ersetzt werden.
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¢ Die Anschlisse auf Ihrer Systemplatinenbaugruppe sehen ggf. anders als in der Abbildung aus,
aber die Vorgehensweise fir das Entfernen ist die gleiche.

1. Drlicken Sie den L6sehebel, um den Anschluss zu l6sen.
2. Trennen Sie den Anschluss von der Kabelbuchse.

X L)V

Abbildung 97. Trennen der Kabel von der Prozessorplatine

Schritt 3. Ziehen Sie das Leckerkennungskabel von der Prozessorplatine ab und nehmen Sie es aus den
Kabelklemmen an der Flissigkeitserkennungssensormodul-Halterung.

Anmerkung: Es wird empfohlen, den Kabelanschluss von der Prozessorplatine zu trennen, indem
Sie am Etikett mit Sicherheitsinformationen oder FlUssigkeitserkennungssensormodul ziehen.

Schritt 4. Installieren Sie den Modulgriff (LACM-KUhlkdrperhalterung) wieder am L2AM.
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a. O Platzieren Sie den Modulgriff (LACM-Kuhlkdrperhalterung) gleichmaBig auf dem L2AM und
richten Sie die Schraubenlécher aus.

b. © Ziehen Sie die sechs T20-Torx-Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest
angezogen sind.

Schritt 5. Losen Sie das LACM von der Prozessorplatine.

a. @ Lasen Sie die vierzehn T20-Torx-Schrauben an der Kihlplattenbaugruppe und am Kihler
vollstandig.

b. © Fassen Sie die Mitte des Modulgriff (LACM-Kihlkdrperhalterung) und eine der zwei T20-
Schrauben zur Befestigung des Kihlers, um das LACM aus den Prozessorsockeln zu heben.
Wenn das LACM nicht vollstandig aus dem Sockel herausgezogen werden kann, I6sen Sie die
T20-Torx-Schrauben noch weiter und versuchen Sie erneut, das LACM herauszuziehen.

Schritt 6. Legen Sie das L2AM mit der Oberseite nach unten auf die saubere Oberflache.

Schritt 7. Wenn noch alte Warmeleitpaste auf den Prozessoren und den Klhlplatten vorhanden ist, reinigen
Sie die Oberseite der Prozessoren und der Kihlplatten vorsichtig mit einem alkoholhaltigen
Reinigungstuch.

Schritt 8. Falls Sie kein neues LACM-Modul installieren missen, gehen Sie wie folgt vor:
a. Entfernen Sie den Kihlerrahmen aus dem Gehause.
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1. @ Entfernen Sie die PH2-Schraube am Kiihlerrahmen.
2. © Bewegen Sie den Kuhlerrahmen nach links und heben Sie ihn anschlieBend aus dem
Gehause.

b. Entfernen Sie die Halterung des Flissigkeitserkennungssensormodul aus dem Gehause.

1. @ Entfernen Sie die PH2-Kreuzschlitzschraube an der Halterung des
Flussigkeitserkennungssensormodul.

2. © Heben Sie die Halterung des Flussigkeitserkennungssensormodul aus dem Gehéause.

-

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=hOBVmOWRJX8
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Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul installieren

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air
Module) zu installieren.

Zu dieser Aufgabe
Sicherheitsinformationen fiir das Kabel des Fliissigkeitserkennungssensormoduls

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Nihe.

Achtung:
¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vorsicht:

Wenn Sie ein neues L2AM aus dem Versandkarton entnehmen, heben Sie die Kiihiplattenbaugruppe
mit dem daran befestigten Versandeinbaurahmen heraus, damit die Warmeleitpaste auf dem
Kiihlplattenbaugruppe nicht weggewischt wird.

Vorsicht:

Stellen Sie vor dem Entfernen oder Installieren des L2AM sicher, dass der Modulgriff (LACM-
Kuhlkérperhalterung) installiert ist. Beriihren Sie nicht die Lamellen des Kiihlers. Das Beriihren der
Lamellen des Kiihlers kann das L2AM beschédigen.

Legen Sie die folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgeman
installieren und entfernen kénnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen Schraubentyp
T20-Torx-Schraubendreher T20-Torx-Schraube
Kreuzschlitz-Schraubendreher GroBe 2 PH2-Kreuzschlitzschraube

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie lhren Server vor.
a. Installieren Sie die Halterung des Flissigkeitserkennungssensormodul am Gehdause.
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1. © Richten Sie die Halterung des Flussigkeitserkennungssensormodul am
entsprechenden Schraubenloch im Gehaduse aus.

2. O Ziehen Sie die PH2-Schraube an und stellen Sie sicher, dass die Halterung befestigt
ist.

b. Bringen Sie den Kiihlerrahmen am Geh&duse an.

1. © Platzieren Sie den Rahmen gleichmaBig im Gehause und schieben Sie ihn dann nach
rechts, damit das Schraubenloch auf dem Rahmen an der Offnung im Geh&use
ausgerichtet ist.

2. © Ziehen Sie die PH2-Schraube an.

Schritt 2. Trennen Sie das L2AM vom Versandeinbaurahmen.
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1. © Lasen Sie die sechs T20-TorxSchrauben am L2AM-Versandeinbaurahmen.

2. © Fassen Sie die Mitte des Modulgriff (LACM-Kuhlkérperhalterung) und eine der zwei T20-
Schrauben zur Befestigung des Kuhlers, um das L2AM am Modulgriff (LACM-
Klhlkérperhalterung) herauszuheben und das Modul vom Versandeinbaurahmen zu trennen.

Schritt 3. Stellen Sie sicher, dass Sie ein alkoholhaltige Reinigungstuch zur Verfligung haben.

Achtung: Wenn noch alte Warmeleitpaste auf den Prozessoren vorhanden ist, reinigen Sie die
Oberseite der Prozessoren vorsichtig mit einem alkoholhaltigen Reinigungstuch.

Schritt 4. Installieren Sie das L2AM an der Prozessorplatine.

1. @ Richten Sie die dreieckige Markierung auf dem Kuhlplattenbaugruppe-Schild an der
dreieckigen Markierung auf dem Prozessortrdger und dem Prozessor aus. Installieren Sie das
LACM auf dem Prozessortrager.

2. © Ziehen Sie die vierzehn T20-Torx-Muttern in der Installationsreihenfolge an, die auf der
Kihlplattenbaugruppe und dem Kiihler angegeben ist. Ziehen Sie die Schrauben fest, bis sie
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sich nicht mehr drehen lassen. Priifen Sie dann, dass keine Liicke zwischen dem
Schraubenansatz an der Kihlplattenbaugruppe und dem Prozessorsockel vorhanden ist. (Das
Drehmoment zum vollstandigen Anziehen betragt 1,22-1,47 Newtonmeter bzw. 10,8-13,0
inch-pounds.)

Schritt 5. Trennen Sie den Modulgriff (LACM-KUhlkérperhalterung) vom Modul.

1]

N/

1. @ Lésen Sie die sechs Torx T20-Schrauben am Modulgriff (LACM-Kuhlkérperhalterung).

2. O Fassen Sie die Mitte des Modulgriff (LACM-Kuhlkérperhalterung), um es vom Modul zu
trennen.

Schritt 6. Installieren Sie das Leckerkennungsmodul an der Halterung.

1. © Installieren Sie das Flussigkeitserkennungssensormodul in den zwei Klammern an der
Halterung. Stellen Sie sicher, dass das Modul fest sitzt.

2. O Verlegen Sie nach der Befestigung des Moduls das Kabel durch die Kabelklemmen, um fir
Ordnung fur spéatere KabelfiihrungsmaBnahmen zu sorgen.

Anmerkung: Informationen zum Funktionsstatus des Flissigkeitserkennungssensormodul finden
Sie unter ,Anzeige am FlUssigkeitserkennungssensormodul” auf Seite 541.
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Schritt 7. SchlieBen Sie das Pumpenkabel und das Leckerkennungskabel des LACM an den Anschlissen
auf der Prozessorplatine an. Siehe ,Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul“ auf Seite 380.

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen
auf Seite 341.
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=TsKgt7BuUd4

Modul fiir direkte Wasserkiihlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors
austauschen (nur fiir qualifizierte Kundendiensttechniker)

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das Modul fur direkte Wasserkiihlung (DWCM) zu
entfernen oder zu installieren.

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

e Modul fir direkte Wasserkihlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors entfernen” auf Seite 154

e Direktes Wasserkihlungsmodul des Lenovo Neptune(TM) Prozessors installieren” auf Seite 157

Modul fiir direkte Wasserkiihlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors
entfernen

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um Modul fur direkte Wasserkiihlung (DWCM) zu
entfernen.

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von

Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Zu dieser Aufgabe
Sicherheitsinformationen fiir das Kabel des Fliissigkeitserkennungssensormoduls

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Nihe.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerite aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
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antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Legen Sie die folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgeman
installieren und entfernen kénnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen Schraubentyp

T20-Torx-Schraubendreher T20-Torx-Schraube

Vorgehensweise

Schritt 1. Informationen zum Entfernen der Schnellanschliisse von den Leitungen finden Sie unter ,Leitung
entfernen (rackinternes System)“ auf Seite 169 oder ,,Leitung entfernen (zwischengeschaltetes
System)” auf Seite 192.

Schritt 2. Informationen zum Entfernen des Server aus dem Rack finden Sie unter ,Server aus dem Rack
entfernen® auf Seite 71.

Schritt 3. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

Schritt 4. Trennen Sie das Flissigkeitserkennungssensormodul-Kabel des DWCM vom Anschluss an der
Systemplatinenbaugruppe. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Modul fir direkte
Wasserkiihlung“ auf Seite 379.

Schritt 5. Entfernen Sie die Abdeckung der Schlauchhalterung.

Abbildung 98. Entfernen der Schlauchhalterung

a. @ Losen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung.
b. @ Ziehen Sie die Abdeckung nach hinten, um sie aus der Halterung zu I6sen.

Schritt 6. Trennen Sie die Schlduche und das Flissigkeitserkennungssensormodul.
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Schritt 7.

Schritt 8.

Schritt 9.

Abbildung 99. Trennen der Schlduche und des Moduls

a. @ Driicken Sie die Halterungslaschen an beiden Seiten auseinander, um das Modul zu
entriegeln.

b. © Trennen Sie die Schlduche und das Modul von der Schlauchhalterung.

Entfernen Sie das DWCM von der Prozessorplatine.

Abbildung 100. Entfernen des DWCMs

a. @ Lssen Sie alle Schrauben vollsténdig in der Reihenfolge zum Entfernen, die auf der
Kuhlplattenbaugruppe angegeben ist.

b. @ Heben Sie das DWCM vorsichtig aus dem Prozessorsockel.

Wenn noch alte Warmeleitpaste auf den vier GPUs und den Kihlplatten vorhanden ist, reinigen Sie
die Oberseite der vier GPUs und der Kiuhlplatten vorsichtig mit einem alkoholhaltigen
Reinigungstuch.

Wenn Sie einen Prozessor austauschen, entfernen Sie den Prozessor. Siehe ,,Prozessor entfernen”
auf Seite 262.

Schritt 10.Entfernen Sie die Schlauchhalterung.
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Abbildung 101. Entfernen der Halterung

a. © Lasen Sie die Schraube, mit der die Halterung an der Prozessorplatine befestigt ist.
b. @ Heben Sie die Halterung aus dem Geh&use.

c. © Bringen Sie die Schraube wieder an der Prozessorplatine an.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=WpBEjLmgAVk

Direktes Wasserkiihlungsmodul des Lenovo Neptune(TM) Prozessors
installieren

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, wenn Sie den Modul fur direkte Wasserkihlung
(DWCM) installieren mdchten.

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeflihrt werden, die von

Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Zu dieser Aufgabe
Sicherheitsinformationen fiir das Kabel des Fliissigkeitserkennungssensormoduls

S011
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Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Nahe.

Achtung:

¢ lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fuhren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorsicht:

Wenn Sie ein neues DWCM aus dem Versandkarton entnehmen, heben Sie die Kiihilplattenbaugruppe
mit dem daran befestigten Versandeinbaurahmen heraus, damit die Warmeleitpaste auf dem
Kuhiplattenbaugruppe nicht weggewischt wird.

Legen Sie die folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgeman
installieren und entfernen kénnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen Schraubentyp

T20-Torx-Schraubendreher T20-Torx-Schraube

Kreuzschlitz-Schraubendreher GréBe 2 PH2-Kreuzschlitzschraube
Vorgehensweise

Schritt 1. Bereiten Sie lhren Server vor.
a. Bringen Sie die Schlauchhalterung am Geh&duse an.
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Abbildung 102. Installieren der Schlauchhalterung

1. @ Lésen Sie die Schraube an der Prozessorplatine.

2. @ Richten Sie erst die Schraubenlécher an der Schlauchhalterung und der
Prozessorplatine und anschlieBend die Filhrungsstifte der Halterung an der Riickwand
aus.

3. © Ziehen Sie die Schraube fest, um die Halterung an der Prozessorplatine zu befestigen.

b. Entfernen Sie die Abdeckung der Schlauchhalterung.
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Abbildung 1083. Entfernen der Schlauchhalterung

1. © Lésen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung der Schlauchhalterung.
2. @ Ziehen Sie die Abdeckung nach hinten, um sie aus der Halterung zu l6sen.

Schritt 2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein alkoholhaltige Reinigungstuch zur Verfligung haben.
Achtung: Wenn noch alte Warmeleitpaste auf den Prozessoren vorhanden ist, reinigen Sie die
Oberseite der Prozessoren vorsichtig mit einem alkoholhaltigen Reinigungstuch.

Schritt 3. Installieren Sie den Prozessor. Weitere Informationen finden Sie unter ,,Prozessor installieren® auf
Seite 264.

Schritt 4. Installieren Sie das DWCM an der Systemplatinenbaugruppe.
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Abbildung 104. Installieren des DWCM

1. @ Richten Sie die dreieckige Markierung und die T20-Torx-Muttern auf der
Kuhlplattenbaugruppe an der dreieckigen Markierung und den Gewindestiften des
Prozessorsockels aus. Setzen Sie dann die Kihlplattenbaugruppe in den Prozessorsockel ein.

2. O Ziehen Sie die T20-Torx-Muttern in der Installationsreihenfolge an, die auf der
KUhlplattenbaugruppe angegeben ist. Ziehen Sie die Schrauben fest, bis sie sich nicht mehr
drehen lassen. Prifen Sie dann, dass keine Liicke zwischen dem Schraubenansatz an der
Kuhlplattenbaugruppe und dem Prozessorsockel vorhanden ist. (Das Drehmoment zum
vollstdndigen Anziehen betragt 1,25-1,45 Newtonmeter bzw. 11-13 inch-pounds.)

Schritt 5. Entfernen Sie den Modulgriff vom DWCM.
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Abbildung 105. Entfernen des Modulgriffs

a. @ Drehen Sie die Schrauben wie oben dargestellt, um den Griff zu entriegeln.
b. @ Trennen Sie den Griff vom DWCM.

Anmerkungen: Ein neues DWCM verfiigt Gber einen Giriff.
1. Wenn Sie ein altes DWCM durch ein neues ersetzen moéchten, entfernen Sie zunachst wie
oben dargestellt den Griff des neuen Moduls.
2. Zum Austausch von Prozessoren ohne Austausch des DWCM ist kein Griff erforderlich.
Uberspringen Sie Schritt 5 Schritt 5 auf Seite 161 und fahren Sie mit der weiteren Installation
fort.

Schritt 6. Installieren Sie die Kuhlplattenabdeckungen. Driicken Sie die Abdeckung wie unten dargestellt
nach unten.

Abbildung 106. Installieren einer Kihiplattenabdeckung

Schritt 7. Legen Sie die Schlauche, die Flussigkeitserkennungssensormodul und das Kabel ab.
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Abbildung 107. Platzieren der Schlduche und des Moduls

Anmerkungen:

: }
.\
ol

Abbildung 108. Installationsdetails

e Schlauche: Legen Sie den mittleren Teil des Schlauchs gegen die blaue Verriegelung und
stecken Sie den Hl Auslass- und Hl Einlassschlauch in die Halterung.

e Die Schliuche sind mit Etiketten H versehen. Uberpriifen Sie diese vor der Installation. Die
Etiketten helfen dabei, die Schlduche an die richtige Stelle zu verlegen. Richten Sie die Etiketten
daher an den Halterungslaschen aus. Andernfalls kdnnten die Schlduche offene Anschlisse auf
der Systemplatinenbaugruppe blockieren.
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¢ FlUssigkeitserkennungssensormodul I: Setzen Sie das Modul in die Halterung neben den
Schlauchen ein. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der Statusanzeige nach oben zeigt und
verlegen Sie das Kabel wie oben abgebildet.

¢ Informationen zum Funktionsstatus der FlUssigkeitserkennungssensormodul finden Sie unter
~Anzeige am Flissigkeitserkennungssensormodul” auf Seite 541.

Schritt 8. Installieren Sie die Abdeckung der Schlauchhalterung erneut.

Abbildung 109. Erneutes Anbringen der Abdeckung

a. @ Schieben Sie die Abdeckung der Halterung ein und richten Sie die Schraubenldcher aus.
b. @ Ziehen Sie die Schrauben fest.

Schritt 9. Verbinden Sie das Kabel der Flissigkeitserkennungssensormodul des DWCM an den Anschluss
an der Systemplatine an. Siehe ,,Modul fUr direkte Wasserkihlung“ auf Seite 379.

Schritt 10.Installieren Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung installieren” auf Seite 339.

Schritt 11.Informationen zum Installieren des Servers im Rack finden Sie unter ,,Server im Rack installieren
auf Seite 74.

Schritt 12.Informationen zum Anbringen der Schnellanschlisse an den Leitungen finden Sie unter ,Leitung
installieren (rackinternes System)” auf Seite 178 oder ,,Leitung installieren (zwischengeschaltetes
System)“ auf Seite 203.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen* auf
Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=zqlLK4q7996M

NIC-Verwaltungsadapter austauschen

Fdhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit
(NIC-Verwaltungsadapter) zu entfernen oder zu installieren.

Anmerkung: Wenn das ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (NIC-Verwaltungsadapter) im Server
installiert ist, wird er nicht in der Liste mit PCle-Karten in Systemmanagementsoftware wie XCC, LXPM usw.
angezeigt.

e _NIC-Verwaltungsadapter entfernen” auf Seite 165
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https://www.youtube.com/watch?v=zqLK4q79q6M

¢ _NIC-Verwaltungsadapter installieren“ auf Seite 166

NIC-Verwaltungsadapter entfernen

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit
(NIC-Verwaltungsadapter) zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie sich auf die Aufgabe vor.

a. Greifen Sie auf Lenovo XClarity Controller zu, wahlen Sie Netzwerk in BMC-Konfiguration
aus und deaktivieren Sie Ethernet-Anschluss 2.

b. Falls der Server in einem Rack installiert ist, entfernen Sie den Server aus dem Rack.
c. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Wenn der Server Uber eine Adapterkartenbaugruppe 1 verfligt, entfernen Sie diese zuerst.
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Hintere Adapterkarte entfernen“ auf Seite 300.

Schritt 2. Trennen Sie das Kabel am NIC-Verwaltungsadapter, siehe ,NIC-Verwaltungsadapter” auf Seite
362.

Schritt 3. Entfernen Sie das NIC-Verwaltungsadapter.

5

Abbildung 110. Entfernen desNIC-Verwaltungsadapters

a. @ Losen Sie die Schraube, mit der der NIC-Verwaltungsadapter gesichert wird.

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 165



b. @ Halten Sie die blaue Verriegelung gedrickt. Ziehen Sie den NIC-Verwaltungsadapter an der
Verriegelung aus dem Gehé&use.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie eine Ersatzeinheit oder eine Abdeckblende. Siehe ,,NIC-Verwaltungsadapter installieren®
auf Seite 166.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

NIC-Verwaltungsadapter installieren

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit
(NIC-Verwaltungsadapter) zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

e Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates fiir Inren Server.

¢ Weitere Informationen zu den Tools fir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren” auf Seite 511.

Vorgehensweise
Schritt 1. Falls eine Abdeckblende installiert ist, entfernen Sie diese.
Schritt 2. Installieren Sie das NIC-Verwaltungsadapter.

166 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch


https://www.youtube.com/watch?v=xVjkdUFl1as
https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/
https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/

Abbildung 111. Installieren des NIC-Verwaltungsadapters

a. © Schieben Sie den NIC-Verwaltungsadapter in den Steckplatz, bis er richtig eingesetzt ist.
b. @ Ziehen Sie die Schraube fest, um den NIC-Verwaltungsadapter zu befestigen.

Schritt 3. SchlieBen Sie das Kabel am NIC-Verwaltungsadapter an. Siehe ,NIC-Verwaltungsadapter” auf
Seite 362.

Schritt 4. Wenn Sie die Adapterkartenbaugruppe 1 entfernt haben, bringen Sie sie wieder an. Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt ,Hintere Adapterkarte installieren” auf Seite 302.

Nach dieser Aufgabe

1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,Austausch von Komponenten abschlieBen”
auf Seite 341.

2. Greifen Sie auf Lenovo XClarity Controller zu, wahlen Sie Netzwerk in BMC-Konfiguration aus und
aktivieren Sie Ethernet-Anschluss 2.

Demo-Video

Sehen Sie sich das Verfahren auf YouTube an.

Leitung austauschen (nur flir qualifizierte Kundendiensttechniker)
Verwenden Sie die folgenden Verfahren zum Entfernen und Installieren der Leitungen.
Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeflihrt werden, die von

Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Die Kuhlflissigkeit im Kihlungssystem ist deionisiertes Wasser. Weitere Informationen zur Kihliflissigkeit
finden Sie unter ,Wasserbedarf“ auf Seite .

Der Server kann in den ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rackschrénken installiert werden. Das
Benutzerhandbuch fir die ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rackschrénke finden Sie unter
Benutzerhandbuch fir ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rackschranke.

Weitere Betriebs- und Wartungsrichtlinien fir den Kiihlwasserverteiler (CDU) finden Sie im Lenovo Neptune
DWC RM100 Rackinterner Kiihlwasserverteiler (CDU) — Betriebs- und Wartungshandbuch.
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Die folgenden Abbildungen zeigen die Riickansichten eines Rackschranks, drei Satze Leitungen und drei
Sé&tze Verbindungsschlauche. An der Vorderseite der Leitungen sind zwei Etiketten angebracht und an
beiden Ende aller Schlduche befindet sich ebenfalls ein Etikett.
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Abbildung 112. Leitungen in einem
zwischengeschalteten 42U-System
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Abbildung 113. Leitungen in einem
rackinternen 42U-System
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Abbildung 114. Leitungen in einem
rackinternen 48U-System
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Abbildung 115. Zwischengeschalteter
42U-Schlauchsatz

Abbildung 116. Rackinterner 42U-
Verbindungssatz

Abbildung 117. Rackinterner 48U-
Verbindungssatz

Zwei linke Rollen an der Versorgungsleitung

H Zwei rechte Rollen an der Ricklaufleitung

sLeitung entfernen (rackinternes System)“ auf Seite 169

~Leitung installieren (rackinternes System)“ auf Seite 178

sLeitung entfernen (zwischengeschaltetes System)“ auf Seite 192
sLeitung installieren (zwischengeschaltetes System)“ auf Seite 203
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Leitung entfernen (rackinternes System)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Leitung in einem rackinternen
Direktwasserkihlungssystem entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Vorsicht:
Die Kiihlfliissigkeit kann Reizungen der Haut und der Augen verursachen. Vermeiden Sie direkten
Kontakt mit der Kiihlifliissigkeit.

S002
—)
NS
VNS,
Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerat fithrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Nihe.

S038

A®

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollte ein Augenschutz getragen werden.

S040

AO

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 169



el 13gs 2 gr oM ALl Jglaall o el G Al 5eSH doaiall yladl i paill o3y 28 ; ylad
S Ak
(LO16) elall copndi s gm g vie i Aliae (ol Jlnd Slen ol g0 il f (8 anl) ins

AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaaun Boaa unv BoAeH pasTBop, NPUCHCTBALLM B NPOAyKTa.
WN3bsreante paboTta no nnu okono obopyasBaHe Noa HanpexeHue,

[0KaTo CTE C MOKPY PbLE MUINN KOraTo HAOKOMO MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SR A P AR K B K, R AR Fh s R o I S PR R [ T A PR A B A 7k O
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Bk : XERBPBEKSKEZR  SEREENEKR - FRIEERBRNKIER - Sl ERRRIEEM0%
f# - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili teku¢ine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v disledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa marin kisin tai jos laitteessa
tai sen liheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Ndhe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektporinéiog e&otiog Tg mopovsiog vepov 1] Vypov SLOAVNATOS 6TO ECAOTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPVYETE TNV EPYAGia pe evepyd EomMopod 1| Kovta o€ evepyo eComhond pe Bpeypéva
xEpra 1 6tav vapyer Srappon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos adramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fEl%: CORFNIHFET HKELITKBFRICE>T, BRVavIDREAHY FT,
FAFNTVWIEEOIENTKLGEBRICHLHEIE. BEENSMMSAEBEEZTO
ABTOEEIFTHLHENTLLEEL, (LO16)
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HEZ 20| A= HHUAN HH0| SSE= UL O FHOUM 26K 0tY A2, (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT oA CTpyeH yaap nopaav npucacteo Ha BoAa Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOU3BOA,.

WM36erHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo bnusuHa Ha onpemMa BKry4yeHa BO CTpyja
CO BMaxHW paLie Unu Kkora uMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)
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NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrédla
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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ONMACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpM4ecKMmM TOKOM BCrneacTBMe NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BoAHOro pacteopa. M3berante BbINnonHeHUsA paboT Ha
obopyaoBaHUN, HaxoAsALEMCS NOA HanpsbkeHNeM, UNu PAAOM C TaKMM o6opyaoBaHMeEM
BNaXHbIMWU pyKamMu Uy Npu Hanu4um nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hiander eller
vid vattenspill. (L016)
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Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiem;j
bunggden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemaBe Handhabung stets eingehalten wird, wenn Sie mit chemisch
behandelter Kihlfliissigkeit arbeiten, die im Kiihlsystem des Racks verwendet wird. Stellen Sie sicher,
dass lhnen der Lieferant der Chemikalie zur Kihlflussigkeitsaufbereitung alle Sicherheitsdatenblatter und
Sicherheitsinformationen zur Verfigung gestellt hat. AuBerdem muss die richtige persdnliche
Schutzausristung verfligbar sein, die vom Lieferanten der Chemikalie zur Kiihlflissigkeitsaufbereitung
empfohlen wird. Schutzhandschuhe und -brillen werden méglicherweise als VorsichtsmaBnahme
empfohlen.

¢ Diese Aufgabe erfordert mindestens zwei Personen.

Vorgehensweise
Schritt 1. Schalten Sie den rackinternen Kilhlwasserverteiler aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab.
Schritt 2. SchlieBen Sie die beiden Kugelh&hne.
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Abbildung 118. SchlieBen der Kugelhdhne

a. O Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.
b. @ Drehen Sie den Griff wie oben dargestellt, um die Hahne zu schlieBen.

Schritt 3. Entfernen Sie die Schnellanschliisse, um die DWCM-Schlduche von den Leitungen zu trennen.

s

Abbildung 119. Entfernen der Schnellanschllisse

a. © Driicken Sie die Verriegelung nach unten, um den Schlauch zu entriegeln.

b. @ Ziehen Sie den Schlauch ab.

c. © Bringen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi am Leitungsanschluss an.
Schritt 4. Wiederholen Sie Schritt 3 Schritt 3 auf Seite 173 mit der anderen Leitung.
Schritt 5. Ldsen Sie den Verbindungssatz von den Kugelh&hnen.

Anmerkung: Ldsen Sie zuerst die Ricklaufseite, dann die Vorlaufseite.
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Abbildung 120. Entfernen des Verbindungssatzes

a. @ Drehen Sie den Kugelhahn nach links.
b. © Ziehen Sie den Verbindungssatz vom Kugelhahn ab.

Schritt 6. Entfernen Sie die Leitung mit montiertem Verbindungssatz.
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Abbildung 121. Entfernen der Leitung

174  ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



a. © Halten Sig die Leitung mit beiden Handen und hebenl_Sie sie nach oben, um die Rollen von
den kleinen Offnungen am Rackschrank zu den groBen Offnungen zu bewegen.

b. @ Entfernen Sie die Leitung mit montiertem Verbindungssatz.

Schritt 7. Wiederholen Sie Schritt 6 Schritt 6 auf Seite 174 an der anderen Versorgungsleitung.

Anmerkungen:

¢ Im Inneren von Leitung und Verbindungssatz befindet sich noch Kuhlflissigkeit. Entfernen Sie
beides zusammen und warten Sie mit dem Entleeren bis zum n&chsten Schritt.

e Weitere Informationen zum Rackschrank finden Sie im Benutzerhandbuch fiir ThinkSystem
Heavy Duty Full Depth Rackschranke.

Schritt 8. Bringen Sie den Ablasssatz an der Zulaufseite der Leitung an.

Anmerkung: Bei diesem Schritt wird die Kihlfllissigkeit mithilfe eines Druckunterschieds aus der
Versorgungsleitung abgelassen.

Abbildung 122. Installieren des Ablasssatzes an der Zulaufseite

a. O Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. © Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 9. Offnen Sie langsam das Ablassventil, damit die KiihIfliissigkeit kontinuierlich abflieBen kann.
SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald keine Kihlflissigkeit mehr flieBt.
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Abbildung 123. Offnen des Ablassventils

Schritt 10.Bringen Sie den Ablasssatz an der Ricklaufseite der Leitung an.

Anmerkung: Bei diesem Schritt wird die Kihlfllssigkeit mithilfe eines Druckunterschieds aus der
Rucklaufleitung abgelassen.
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Abbildung 124. Installieren des Ablasssatzes an der Rlicklaufseite

a. © Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. @ Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 11.0ffnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Kiihlfliissigkeit kontinuierlich abflieBen kann.
SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald keine Kihlflissigkeit mehr flieBt.

A AR AAEARRAARARAAREAARAARARRARRARAR0MNGE

Abbildung 125. Offnen des Ablassventils
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Schritt 12.Trennen Sie die Rucklaufleitung in einem trockenen, sauberen Arbeitsbereich vom
Verbindungssatz und halten Sie einen Eimer und saugféhige Tucher bereit, um auslaufende
Kuhlflussigkeit aufzufangen.

Abbildung 126. Trennen der Leitung vom Verbindungssatz

17-mm-Schraubenschlissel

a. @ Lssen Sie die Schraube, mit der die Hiilse gesichert ist.
b. O Klappen Sie die Schraube um.
c. © &ffnen Sie die Klemme.

d. @ Entfernen Sie die Hiilse mit dem Verbindungssatz von der Leitung.

Schritt 13.Wiederholen Sie Schritt 12 Schritt 12 auf Seite 178 mit der anderen Leitung.

Schritt 14.Reinigen und trocknen Sie die Leitungsanschlisse und Verbindungssatze. Bringen Sie
Schnellanschlussabdeckungen oder andere Abdeckungen an, um die Verbindungssatze und
Leitungsanschlisse zu schiitzen.

Schritt 15.Informationen zum Entfernen des Server aus dem Rack finden Sie unter ,,Server aus dem Rack
entfernen” auf Seite 71.

Schritt 16.Informationen zum Entfernen des Modul fir direkte Wasserkihlung (DWCM) finden Sie unter
»Modul fir direkte WasserklUhlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors entfernen® auf Seite 154.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=m4oUCUMYqwO

Leitung installieren (rackinternes System)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie die Leitung in einem rackinternen
Direktwasserkiihlungssystem installieren.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.
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Vorsicht:
Die Kiihlfliissigkeit kann Reizungen der Haut und der Augen verursachen. Vermeiden Sie direkten
Kontakt mit der Kihlflissigkeit.

S002

/|

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstindig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat filhrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

v/

S011

VAV

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Ndhe.

S038

A®

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollte ein Augenschutz getragen werden.

S040

AO

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollten Schutzhandschuhe getragen werden.
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaaun Boaa unv BoAeH pasTBop, NPUCHCTBALLM B NPOAyKTa.
WN3bsreante paboTta no nnu okono obopyasBaHe Noa HanpexeHue,

[0KaTo CTE C MOKPY PbLE MUINN KOraTo HAOKOMO MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SR A P AR K B K, R AR Fh s R o I S PR R [ T A PR A B A 7k O
ISR EE T T, (LO16)

Bk : XERBPBEKSKEZR  SEREENEKR - FRIEERBRNKIER - Sl ERRRIEEM0%
f# - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili teku¢ine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v disledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa marin kisin tai jos laitteessa
tai sen liheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Ndhe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektporinéiog e&otiog Tg mopovsiog vepov 1] Vypov SLOAVNATOS 6TO ECAOTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPVYETE TNV EPYAGia pe evepyd EomMopod 1| Kovta o€ evepyo eComhond pe Bpeypéva
xEpra 1 6tav vapyer Srappon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos adramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fEl%: CORFNIHFET HKELITKBFRICE>T, BRVavIDREAHY FT,
FAFNTVWIEEOIENTKLGEBRICHLHEIE. BEENSMMSAEBEEZTO
ABTOEEIFTHLHENTLLEEL, (LO16)

?IE: 0l NS0le & = +8U2Z 218t MI| 43 20| USLIGL H2 &22 L=
HEZ 20| A= HHUAN HH0| SSE= UL O FHOUM 26K 0tY A2, (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT oA CTpyeH yaap nopaav npucacteo Ha BoAa Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOU3BOA,.

WM36erHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo bnusuHa Ha onpemMa BKry4yeHa BO CTpyja
CO BMaxHW paLie Unu Kkora uMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)
i
k!

4

SEEREDT
[t HE

FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

(910D

3 [
i%g%i@

i
H

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrédla
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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ONMACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpM4ecKMmM TOKOM BCrneacTBMe NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BoAHOro pacteopa. M3berante BbINnonHeHUsA paboT Ha
obopyaoBaHUN, HaxoAsALEMCS NOA HanpsbkeHNeM, UNu PAAOM C TaKMM o6opyaoBaHMeEM
BNaXHbIMWU pyKamMu Uy Npu Hanu4um nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hiander eller
vid vattenspill. (L016)

gaan) Bygaiasygasghqdsqeqragwiivas Sawgyg Ay

"4“]“aéﬂ@mﬁqqa@%ﬂaﬂiq@’iqqﬂwﬁmémaﬂiﬂ ﬁq a%”}ﬁm’”qﬁméﬁéﬁaﬁ
ﬂ (LO16)

Sk oj asalle J3a Jgh . 5u8degen i Giataiise I 850 llilys i pf S b LSV jubso o 1lduies
Sl kS oY Jatas Tanl 308 SLasiSuls B3Se5 SU of Liyls aRiiSls 331Ss5 casalls Sl (o s o
(LO16) . jusllss

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiem;j
bunggden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemaBe Handhabung stets eingehalten wird, wenn Sie mit chemisch
behandelter Kihlfliissigkeit arbeiten, die im Kiihlsystem des Racks verwendet wird. Stellen Sie sicher,
dass lhnen der Lieferant der Chemikalie zur Kihlflussigkeitsaufbereitung alle Sicherheitsdatenblatter und
Sicherheitsinformationen zur Verfigung gestellt hat. AuBerdem muss die richtige persdnliche
Schutzausristung verfligbar sein, die vom Lieferanten der Chemikalie zur Kiihlflissigkeitsaufbereitung
empfohlen wird. Schutzhandschuhe und -brillen werden méglicherweise als VorsichtsmaBnahme
empfohlen.

¢ Diese Aufgabe erfordert mindestens zwei Personen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass der rackinterne Kiihlwasserverteiler und andere Einheiten ausgeschaltet
und alle externen Kabel getrennt sind.

Schritt 2. Informationen zum Installieren der Modul fir direkte Wasserkiihlung (DWCM) finden Sie im
Abschnitt ,,Direktes Wasserkiihlungsmodul des Lenovo Neptune(TM) Prozessors installieren” auf
Seite 157.
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Schritt 3.

Schritt 4.

Schritt 5.
Schritt 6.

Informationen zum Installieren des Servers im Rack finden Sie unter ,Server im Rack installieren®
auf Seite 74.

Installieren Sie die Leitung.

b

{ Iz
I

Abbildung 127. Installieren der Leitung

a. O Halten Sie die Leitung mit beiden Handen und befestigen Sie sie am Rackschrank.

b. © Richten Sie die Rollen an den Offnungen aus und lassen Sie sie am Schrank einrasten.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Rackschrank finden Sie im Benutzerhandbuch fiir
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rackschrénke.

Wiederholen Sie Schritt 4 Schritt 4 auf Seite 183 mit der anderen Leitung.

Trennen Sie Kugelhdhne von den Verbindungssétzen.

Anmerkung: Ein Ende des Verbindungssatzes ist mit einem abnehmbaren Kugelhahn versehen
und die beiden Teile sind durch eine Hiilse verbunden. Entfernen Sie die Hillse gemaB der

Anleitung in Schritt 7 Schritt 7 auf Seite 184, um den Kugelhahn vom Kiihlwasserverteiler zu
trennen.

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 183


https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/
https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/

Abbildung 128. Trennen der Kugelhdhne

17-mm-Schraubenschlissel

oo T ®

e.

© Losen Sie die Schraube, mit der die Hllse gesichert ist.
(2] Klappen Sie die Schraube um.

© Offnen Sie die Klemme.
© Entfernen Sie die Hillse.
© Ziehen Sie den Verbindungssatz vom Kugelhahn ab.

Schritt 7. Installieren Sie Kugelhdhne am Kuhlwasserverteiler.

Supply ™7

Return

Abbildung 129. Installieren der Kugelhdhne

Qoo @

e.

© schlieBen Sie die Kugelhdhne an die Zulauf- und Rucklauf-Anschlisse an.

® UmschlieBen Sie die Hiilse am Schlauch mit der Klammer.
© SchlieBen Sie die Klammer.
(4 Klappen Sie die Schraube nach oben.

© Ziehen Sie die Schraube an und stellen Sie sicher, dass sie befestigt ist.

Schritt 8. Bringen Sie den Verbindungssatz an den Leitungen an.

Anmerkung: Installieren Sie zuerst die Zulaufseite, dann die Ricklaufseite.
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Schritt 9.

| [ 1 lqe K

Abbildung 130. Anbringen des Verbindungssatzes

17-mm-Schraubenschlissel

a o o ®

e.

@ verbinden Sie den Verbindungssatz mit beiden Leitungen.

® UmschlieBen Sie die Hiilse am Schlauch mit der Klammer.
©® SchlieBen Sie die Klammer.
(4 Klappen Sie die Schraube nach oben.

© Ziehen Sie die Schraube an und stellen Sie sicher, dass sie befestigt ist.

Montieren Sie den Verbindungssatz an den Kugelh&hnen.

Anmerkung: Installieren Sie zuerst die Zulaufseite, dann die Rlcklaufseite.
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Abbildung 131. Verbinden der Kugelhdhne

a. @ SchlieBen Sie die Kugelhahne an.
b. © Drehen Sie den Anschluss nach rechts, um die zwei Ventile zu verriegeln.

Schritt 10.Bereiten Sie den rackinternen Kiihlwasserverteiler vor.
a. SchlieBen Sie den Zulaufschlauch an den Einlassanschluss an der Vorderseite an.

Front

Abbildung 132. Vorderseite des Klihlwasserverteilers

b. SchlieBen Sie die Schlauche an den Ablaufanschluss und Ablassanschluss an der Rlickseite
an.
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Abbildung 133. Rlickseite des Klhlwasserverteilers

© SschlieBen Sie die Ablauf- und Ablassschlduche an den Kihlwasserverteiler an.
© Drehen Sie die Anschliisse nach rechts, um die Verbindung zu sichern.

Wichtig:

¢ Weitere Betriebs- und Wartungsrichtlinien finden Sie im Lenovo Neptune DWC RM100
Rackinterner Kiihlwasserverteiler (CDU) — Betriebs- und Wartungshandbuch.

¢ Wenn Sie Support, entsprechende Garantie- und Wartungsinformationen bendétigen,
wenden Sie sich an das Lenovo Professional Services Team cdusupport@lenovo.com

Schritt 11.Bringen Sie die Schnellanschlisse an den Leitungen an.

E

Abbildung 134. Anbringen der Schnellanschilisse

a. © Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. © Verbinden Sie den Anschluss mit dem Leitungsanschluss.

Schritt 12.Bringen Sie den Ablasssatz an der Zulaufseite der Leitung an.
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Abbildung 135. Installieren des Ablasssatzes an der Zulaufseite

a. O Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. @ Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 13.0ffnen Sie die Griffe der Kugelhahne, damit das System mit Kiihlflissigkeit gefilllt und die Luft aus
den Leitungen gedriickt wird.

Return

Abbildung 136. Offnen der Kugelhdhne
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a. @ Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.

b. @ Drehen Sie den Schalter wie oben dargestellt, um die Hahne vollsténdig zu &ffnen.

Achtung:

¢ Achten Sie genau auf die vordere Anzeige des Kiihilwasserverteilers und halten Sie den
Systemdruck auf 1 bar.

e Weitere Informationen zur erforderlichen Temperatur der Kihlflissigkeit und dem Systemdruck
finden Sie unter ,Wasserbedarf* auf Seite .

Schritt 14.0ffnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Luft durch den Schlauch entweicht. SchlieBen Sie
das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer flieBt oder sich im
Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.

Abbildung 137. Offnen des Ablassventils an der Zulaufseite

Schritt 15.Bringen Sie den Ablasssatz an der Riicklaufseite der Leitung an.
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Abbildung 138. Installieren des Ablasssatzes an der Rlicklaufseite

a. O Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. @ Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 16.0ffnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Luft durch den Schlauch entweicht. SchlieBen Sie
das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer flieBt oder sich im
Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.
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Abbildung 139. Offnen des Ablassventils an der Riicklaufseite

Schritt 17.(SicherheitsmaBnahme) Um sicherzustellen, dass sich méglichst wenig Luft im Inneren befindet,
bringen Sie den Ablasssatz noch einmal an der Zulaufseite der Leitung an und wiederholen Sie den
Vorgang. SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer
flieBt oder sich im Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.
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Abbildung 140. Offnen des Ablassventils an der Zulaufseite

Schritt 18.Achten Sie nach Abschluss der Aufgabe genau auf die vordere Anzeige des Kiihlwasserverteilers
und halten Sie den Systemdruck auf 1 bar. Weitere Informationen zur erforderlichen Temperatur
der Kuhlflussigkeit und dem Systemdruck finden Sie unter ,Wasserbedarf” auf Seite .

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen* auf
Seite 341.

Demo-Video
https://www.youtube.com/watch?v=_e7P1KHHGaY

Leitung entfernen (zwischengeschaltetes System)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Leitung in einem zwischengeschalteten
Direktwasserkihlungssystem entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Vorsicht:
Die Kiihlfliissigkeit kann Reizungen der Haut und der Augen verursachen. Vermeiden Sie direkten
Kontakt mit der KiihlIfliissigkeit.

S002
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Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstdndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat fiihrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Ndhe.

S038

A®

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollte ein Augenschutz getragen werden.

S040

AO

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollten Schutzhandschuhe getragen werden.
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT TOKOB yaap nopaaun Boaa unv BoAeH pasTBop, NPUCHCTBALLM B NPOAyKTa.
WN3bsreante paboTta no nnu okono obopyasBaHe Noa HanpexeHue,

[0KaTo CTE C MOKPY PbLE MUINN KOraTo HAOKOMO MMa pasnsiHa Boaa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SR A P AR K B K, R AR Fh s R o I S PR R [ T A PR A B A 7k O
ISR EE T T, (LO16)

Bk : XERBPBEKSKEZR  SEREENEKR - FRIEERBRNKIER - Sl ERRRIEEM0%
f# - (LO16)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili teku¢ine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekuéina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v disledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i nerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.

Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Viltd tyoskentelyd jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa marin kisin tai jos laitteessa
tai sen liheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Nihe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Ndhe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivévvog niektporinéiog e&otiog Tg mopovsiog vepov 1] Vypov SLOAVNATOS 6TO ECAOTEPIKO
TOV TPOIOVTOG. ATOQPVYETE TNV EPYAGia pe evepyd EomMopod 1| Kovta o€ evepyo eComhond pe Bpeypéva
xEpra 1 6tav vapyer Srappon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év6 vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos adramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(L016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fEl%: CORFNIHFET HKELITKBFRICE>T, BRVavIDREAHY FT,
FAFNTVWIEEOIENTKLGEBRICHLHEIE. BEENSMMSAEBEEZTO
ABTOEEIFTHLHENTLLEEL, (LO16)

?IE: 0l NS0le & = +8U2Z 218t MI| 43 20| USLIGL H2 &22 L=
HEZ 20| A= HHUAN HH0| SSE= UL O FHOUM 26K 0tY A2, (LO16)

OMACHOCT: OnacHocT oA CTpyeH yaap nopaav npucacteo Ha BoAa Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj NPOU3BOA,.

WM36erHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo bnusuHa Ha onpemMa BKry4yeHa BO CTpyja
CO BMaxHW paLie Unu Kkora uMa UCTypeHo Boaa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga a arbeide med eller i naerheten av stremferende utstyr med
vate hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)
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NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrédla
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dtonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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ONMACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpM4ecKMmM TOKOM BCrneacTBMe NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbl UM BoAHOro pacteopa. M3berante BbINnonHeHUsA paboT Ha
obopyaoBaHUN, HaxoAsALEMCS NOA HanpsbkeHNeM, UNu PAAOM C TaKMM o6opyaoBaHMeEM
BNaXHbIMWU pyKamMu Uy Npu Hanu4um nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko urazu elektrickym pridom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solucién de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos himedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i nirheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hiander eller
vid vattenspill. (L016)

‘QE . 5 'gm'a“a' oz Q&I'@a' xmgINA NNz 'NN'§] FaRR mm
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Sl kS oY Jatas Tanl 308 SLasiSuls B3Se5 SU of Liyls aRiiSls 331Ss5 casalls Sl (o s o
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Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiem;j
bunggden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,.Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemaBe Handhabung stets eingehalten wird, wenn Sie mit chemisch
behandelter Kihlfliissigkeit arbeiten, die im Kiihlsystem des Racks verwendet wird. Stellen Sie sicher,
dass lhnen der Lieferant der Chemikalie zur Kihlflussigkeitsaufbereitung alle Sicherheitsdatenblatter und
Sicherheitsinformationen zur Verfigung gestellt hat. AuBerdem muss die richtige persdnliche
Schutzausristung verfligbar sein, die vom Lieferanten der Chemikalie zur Kiihlflissigkeitsaufbereitung
empfohlen wird. Schutzhandschuhe und -brillen werden méglicherweise als VorsichtsmaBnahme
empfohlen.

¢ Diese Aufgabe erfordert mindestens zwei Personen.

Vorgehensweise
Schritt 1. SchlieBen Sie die beiden Kugelhdhne.
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Abbildung 141. SchlieBen der Kugelhdhne

Anmerkung:

Versorgungsleitung wird mit
Versorgungsschlauch verbunden

H Riicklaufleitung wird mit
Riickleitungsschlauch verbunden

a.
b.

Schritt 2. Entfernen Sie die Schnellanschliisse, um die DWCM-Schlduche von den Leitungen zu trennen.

Abbildung 142. Entfernen der Schnellanschllisse

a.
b.

© Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.

© Drehen Sie die Schalter wie oben dargestellt, um die Hahne zu schlieBen.

© Driicken Sie die Verriegelung nach unten, um den Schlauch zu entriegeln.

@ Ziehen Sie den Schlauch ab.
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c. © Bringen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi am Leitungsanschluss an.

Schritt 3. Wiederholen Sie Schritt 2 Schritt 2 auf Seite 197 mit der anderen Leitung.
Schritt 4. Entfernen Sie die Leitung mit montiertem Schlauchsatz.

’@
&N NN N KN LA

Abbildung 143. Entfernen der Leitung

a. O Halten Sie die Leitung mit beiden Handen und heben Sie sie nach oben, um die Rollen von
den kleinen Offnungen am Rackschrank zu den groBen Offnungen zu bewegen.

b. @ Entfernen Sie die Leitung mit montiertem Schlauchsatz.
Schritt 5. Wiederholen Sie Schritt 4 Schritt 4 auf Seite 198 mit der anderen Leitung.
Anmerkungen:
¢ Im Inneren von Leitung und Schlauchsatz befindet sich noch Kuhlflissigkeit. Entfernen Sie
beides zusammen und warten Sie mit dem Entleeren bis zum n&chsten Schritt.

¢ Weitere Informationen zum Rackschrank finden Sie im Benutzerhandbuch fir ThinkSystem
Heavy Duty Full Depth Rackschranke.
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Schritt 6. Bringen Sie den Ablasssatz an der Zulaufseite der Leitung an.

Anmerkung: Bei diesem Schritt wird die Kihlflissigkeit mithilfe eines Druckunterschieds aus der
Versorgungsleitung abgelassen.

Abbildung 144. Installieren des Ablasssatzes an der Zulaufseite

a. O Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. © Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 7. Offnen Sie langsam das Ablassventil, damit die KiihIfliissigkeit kontinuierlich abflieBen kann.
SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald keine Kuhlflissigkeit mehr flieBt.
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Abbildung 145. Offnen des Ablassventils
Schritt 8. Bringen Sie den Ablasssatz an der Ricklaufseite der Leitung an.

Anmerkung: Bei diesem Schritt wird die Kihlfllssigkeit mithilfe eines Druckunterschieds aus der
Rucklaufleitung abgelassen.
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Abbildung 146. Installieren des Ablasssatzes an der Rlicklaufseite

a. © Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. @ Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 9. Offnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Kiihlfliissigkeit kontinuierlich abflieBen kann.
SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald keine Kihlfllissigkeit mehr flieBt.
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Abbildung 147. Offnen des Ablassventils

Schritt 10.Trennen Sie die Leitung in einem trockenen, sauberen Arbeitsbereich vom Schlauchsatz und
halten Sie einen Eimer und saugfahige Tlcher bereit, um auslaufende Kuhlflissigkeit aufzufangen.

Abbildung 148. Trennen der Leitung vom Schlauchsatz

17-mm-Schraubenschlissel

a. © Losen Sie die Schraube, mit der die Hulse gesichert ist.
b. @ Klappen Sie die Schraube um.
c. © Offnen Sie die Klemme.

d. @ Entfernen Sie die Hiilse mit dem Schlauchsatz von der Leitung.

Schritt 11.Wiederholen Sie Schritt 10 Schritt 10 auf Seite 202 mit der anderen Leitung.

Schritt 12.Reinigen und trocknen Sie die Leitungsanschllisse und Schlauchsatze. Bringen Sie
Schnellanschlussabdeckungen oder andere Abdeckungen an, um die Schlauchsétze und
Leitungsanschlisse zu schitzen.
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Schritt 13.Informationen zum Entfernen des Server aus dem Rack finden Sie unter ,,Server aus dem Rack
entfernen® auf Seite 71.

Schritt 14.Informationen zum Entfernen des Modul fir direkte Wasserkiihlung (DWCM) finden Sie unter
»Modul fUr direkte WasserkUhlung des Lenovo Neptune(TM) Prozessors entfernen® auf Seite 154.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=Mbw?7erXaz30

Leitung installieren (zwischengeschaltetes System)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Leitung in einem zwischengeschalteten
Direktwasserkihlungssystem installieren.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Vorsicht:
Die Kiihlflissigkeit kann Reizungen der Haut und der Augen verursachen. Vermeiden Sie direkten
Kontakt mit der Kihliflissigkeit.

S002

/|

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstidndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat filhrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

v/

S011

AL

Vorsicht:
Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere in der Ndhe.

S038
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Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollte ein Augenschutz getragen werden.

S040

AO

Vorsicht:
Bei diesem Verfahren sollten Schutzhandschuhe getragen werden.
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AVISO: Risco de choque elétrico devido a presenca de agua ou solucao aquosa no produto.
Evite trabalhar no equipamento ligado ou proximo a ele com as maos molhadas ou quando
houver a presenca de agua derramada. (L016)

OMACHO: Puck oT ToKkoB yaap nopaav Bofa Unu BoAeH pa3TBop, NPUCHCTBALLM B NpoAyKTa.
M3bsareanTe paboTa no unun okono obopyasaHe Nof Hanpexexue,

[0KaTo CTe C MOKPU pPbLie MM KOorato HAaoKoso “Ma pasnsHa BoAa.

(LO16)

DANGER : Risque de choc électrique lié a la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce
produit. Evitez de travailler avec ou a proximité d'un équipement sous tension avec des mains
mouillées ou lorsque de I'eau est renversée. (L016)

SER: T A AR K S KR, R RO A ek X 36 G A PR O T i o T4 B K
HEEREEE TAE.  (LO16)

Bk : AERBDBEKSKSBE  SEREENER - FRSEERBRNKTERS - HinFERSRaEENR
f# - (L016)

OPASNOST: Rizik od elektricnog udara zbog vode ili tekuéine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavaijte rad u

blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena

tekucina.

(LO16)

NEBEZPECI: Riziko trazu elektrickym proudem v diisledku vody nebo vodniho roztoku
pritomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste pri praci s aktivovanym vybavenim
nebo v jeho blizkosti neméli mokré ruce a vyvarujte se potfisnéni nebo politi produktu
vodou. (L016)

Fare! Risiko for sted pa grund af vand eller en vandig oplesning i produktet. Undga at arbejde
med eller i neerheden af stremforende udstyr med vade hander, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit
product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt
of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product.
Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)
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VAARA: Tissid tuotteessa oleva vesi tai vettd sisiltdva liuos voi aiheuttaa sihkoiskuvaaran.
Vilta tyoskentelya jannitteellisen laitteen ddressa tai sen liheisyydessa mirin kisin tai jos laitteessa
tai sen laheisyydessa on vesiroiskeita. (L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wissriger Losung in diesem Produkt besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Handen oder in der Ndhe von Wasserlachen
an oder in unmittelbarer Nihe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

KINAYNOZX: Kivdvvog niektponinéiog e€atiag Tg mopovciog vepov 1 VYpov SLeAONATOS 6TO E6OTEPLK
TOV TPOIOVTOG. ATOQPUYETE TNV EPYAGia pne evePYd eE0TMGNO 1] KOVTA o€ evepyo eComhopd pe Bpeypéva
xépra 1} 6tav vapyel Swuppon vepov. (L0O16)

VESZELY: A viz vagy a termékben 1év§ vizes alapa
hiit6folyadék miatt fennall az elektromos dramiités veszélye.

Ne dolgozzon aram alatt 1év6 berendezésen és kozelében nedves
kézzel, illetve amikor folyadék keriil a berendezésre.

(LO016)

PERICOLO: rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa.

Evitare di lavorare su o vicino l’apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua.
(L016)

fElR: COHBRNICHEET ZKFLIIKERIZE>T, ERVavIDBRIAHY ET,
FAFENTVBRBEEOLIENFKLARICHZIHEE. EELVEIMSEBEITZD
FABTOEEXTHLENTL S, (LO16)

fI&: 0l HIEOHL S L= 302 st M) A3 90 UASULCH H2 &22 =
HEHE 20| A= AEHUAM M0l SSEE ZHILL O FHHM 26t OHYAIL. (L016)

OIMNACHOCT: OnacHocT of CTpyeH yaap nopaav npucacTso Ha Boda Uiy Ha BOAEH pacTBOp BO OBOj Npou3BoA,.
M3berHyBajTe paboTere Ha onpema BKIy4eHa BO CTpyja unu Bo 6nvM3nHa Ha onpema BKryyYeHa BO CTpyja
CO BMaXHW paLe Unu Kkora uMa UCTypeHo Boa.

(LO16)
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FARE: Fare for elektrisk stet pa grunn av vann eller en vandig opplesning som finnes i
dette produktet. Unnga & arbeide med eller i narheten av stremferende utstyr med
vite hender eller ved eventuelt vannsel. (L016)

9101

o yRqasy,

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym z powodu wystepowania

w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie nalezy pracowac przy podlaczonym do Zrodia
zasilania urzadzeniu lub w jego poblizu z mokrymi dlonmi lub kiedy rozlano wode.

(LO16)

PERIGO: Risco de choque eléctrico devido a presenga de dgua ou liquidos no produto. Evite trabalhar com
equipamento com energia, ou na sua proximidade, com maos molhadas ou caso exista agua derramada. (L016)
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OMNACHO: Puck nopaxeHusi aneKTpu4ecKkMm TOKOM BCreacTBME NPUCYTCTBUA B 3TOM
npoaykTe BoAbI LN BOAHOro pacteopa. M3berante BbiNnonHeHUs paboT Ha
obopyaoBaHUK, HaxoAsALEeMCA NoA HanpsHpkeHMeM, Unu pAAoM € TakKuM o6opyaoBaHMeM
BNaXHbIMWU pyKamMu UM Npu Hanu4ium nponuton BoAbl. (L016)

NEBEZPECENSTVO: Riziko trazu elektrickym pradom v désledku pritomnosti vody alebo vodného
roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa praci na zapnutom zariadeni alebo v jeho blizkosti s vihkymi
rukami, alebo ked je pritomna rozliata voda.

(LO16)

NEVARNOST: Nevarnost elektricnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.
(LO16)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una soluciéon de agua que haya
en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tension o cerca de los mismos con
las manos hiimedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk for elektriska stotar pa grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt.
Arbeta inte med eller i ndrheten av elektriskt laddad utrustning om du har vata hinder eller
vid vattenspill. (L016)
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Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj
bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.
(LO16)

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

¢ Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemaBe Handhabung stets eingehalten wird, wenn Sie mit chemisch
behandelter Kihlflissigkeit arbeiten, die im Kihlsystem des Racks verwendet wird. Stellen Sie sicher,
dass Ihnen der Lieferant der Chemikalie zur Kuhlflissigkeitsaufbereitung alle Sicherheitsdatenblatter und
Sicherheitsinformationen zur Verfigung gestellt hat. AuBerdem muss die richtige persdnliche
Schutzausristung verfligbar sein, die vom Lieferanten der Chemikalie zur Kiihlflissigkeitsaufbereitung
empfohlen wird. Schutzhandschuhe und -brillen werden méglicherweise als VorsichtsmaBnahme
empfohlen.

¢ Diese Aufgabe erfordert mindestens zwei Personen.

Vorgehensweise

Schritt 1. Informationen zum Installieren der Modul fir direkte Wasserkihlung (DWCM) finden Sie im
Abschnitt ,,Direktes Wasserkiihlungsmodul des Lenovo Neptune(TM) Prozessors installieren® auf
Seite 157.

Schritt 2. Informationen zum Installieren des Servers im Rack finden Sie unter ,Server im Rack installieren”
auf Seite 74.

Schritt 3. Installieren Sie die Leitung.
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Abbildung 149. Installieren der Leitung

a. © Halten Sie die Leitung mit beiden Handen und befestigen Sie sie am Rackschrank.

b. @ Richten Sie die Rollen an den Offnungen aus und lassen Sie sie am Schrank einrasten.

Anmerkung: Weitere Informationen zum Rackschrank finden Sie im Benutzerhandbuch fir
ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rackschranke.
Schritt 4. Wiederholen Sie Schritt 3 Schritt 3 auf Seite 207 mit der anderen Leitung.

Schritt 5. Bringen Sie die Schnellanschllisse an den Leitungen an.
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Abbildung 150. Anbringen der Schnellanschilisse

a. © Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.

b. @ Verbinden Sie den Anschluss mit dem Leitungsanschluss.
Schritt 6. Bringen Sie den Schlauchsatz an der Leitung an.

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 209



Abbildung 151. Anbringen des Schlauchsatzes

H 17-mm-Schraubenschlissel

o oo @

e.

© schlieBen Sie die Schlauchsitze an den beiden Leitungen an.

® UmschlieBen Sie die Hiilse am Schlauch mit der Klammer.
© SchlieBen Sie die Klammer.
4] Klappen Sie die Schraube nach oben.

© Ziehen Sie die Schraube an und stellen Sie sicher, dass sie befestigt ist.

Schritt 7. Bringen Sie den Ablasssatz an der Zulaufseite der Leitung an.
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Abbildung 152. Installieren des Ablasssatzes an der Zulaufseite

a. © Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.

b. © Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 8. Verbinden Sie den Versorgungsschlauch mit der Riicklaufleitung, um die Luft aus der
Zulaufseite der Leitung zu driicken.
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Abbildung 153. Versorgungsschlauch zu Riicklaufleitung

© Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.

© Drehen Sie beide Schalter leicht in die gedffnete Position, stoppen Sie nach ca. 1/4 einer
90-Grad-Drehung.

Achtung:

« Offnen Sie die Kugelhdhne an der | Riicklaufseite der Leitung und am &
Versorgungsschlauch, wéhrend Sie die Zulaufseite der Leitung geschlossen halten.

 Offnen Sie die Kugelh#hne nicht vollstiandig, da die Fliissigkeit ansonsten zu schnell
auslauft, um sie auffangen zu kénnen.

Schritt 9. Offnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Luft durch den Schlauch entweicht. SchlieBen Sie
das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer flieBt oder sich im
Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.
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Abbildung 154. Offnen des Ablassventils an der Zulaufseite

Schritt 10.Bringen Sie den Ablasssatz an der Riicklaufseite der Leitung an.
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Abbildung 155. Installieren des Ablasssatzes an der Rlicklaufseite

a. O Entfernen Sie die Schnellanschlussabdeckung aus Gummi vom Leitungsanschluss.
b. @ Verbinden Sie den Ablasssatz mit der Leitung.

Schritt 11.Verbinden Sie den Versorgungsschlauch mit der Zulaufleitung, um die Luft aus der
Rucklaufseite der Leitung zu driicken.
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Abbildung 156. Versorgungsschlauch zu Zulaufleitung

a. @ Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.

b. © Drehen Sie beide Schalter leicht in die gedffnete Position, stoppen Sie nach ca. 1/4 einer
90-Grad-Drehung.

Achtung:

« Offnen Sie die Kugelhihne an der F Zulaufseite der Leitung und am &
Versorgungsschlauch, wahrend Sie die Rlcklaufseite der Leitung geschlossen halten.

o Offnen Sie die Kugelh#hne nicht vollstiandig, da die Fliissigkeit ansonsten zu schnell
auslauft, um sie auffangen zu kénnen.

Schritt 12.0ffnen Sie langsam das Ablassventil, damit die Luft durch den Schlauch entweicht. SchlieBen Sie
das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer flieBt oder sich im
Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.
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Abbildung 157. Offnen des Ablassventils an der Riicklaufseite

Schritt 13.(SicherheitsmaBnahme) Um sicherzustellen, dass sich méglichst wenig Luft im Inneren befindet,
bringen Sie den Ablasssatz noch einmal an der Zulaufseite der Leitung an und wiederholen Sie den
Vorgang.SchlieBen Sie das Ablassventil, sobald ein kontinuierlicher Wasserstrahl in den Eimer
flieBt oder sich im Ablassschlauch nur minimale Blasen befinden.
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Abbildung 158. Offnen des Ablassventils an der Zulaufseite

Schritt 14.Verbinden Sie nach Abschluss der Aufgabe die Zulauf- und Ricklaufleitung mit den
entsprechenden Schlduchen. Offnen Sie alle Anschllisse an den Zulauf- und Ricklaufseiten
vollstandig.

Abbildung 159. Offnen der Kugelhdhne

Anmerkung:
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Versorgungsleitung wird mit A H Riicklaufleitung wird mit
Versorgungsschlauch verbunden Riickleitungsschlauch verbunden

a. O Driicken Sie auf den Knopf am Schalter des Kugelhahns.

b. @ Drehen Sie den Schalter wie oben dargestellt, um die Hahne vollstandig zu 6ffnen.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen* auf
Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=a¥YmM8iY592U

Speichermodul austauschen

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um ein Speichermodul zu entfernen und zu installieren.

e Speichermodul entfernen® auf Seite 218
~Speichermodul installieren® auf Seite 221

Speichermodul entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um ein Speichermodul zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

e Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

e Stellen Sie sicher, dass Sie das Speichermodul friihestens 20 Sekunden nach dem Trennen der Netzkabel
vom System entfernen oder installieren. So kann das System vollstandig elektrisch entladen werden und
ist sicher fur den Umgang mit Speichermodulen.

e Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des Racks heraus,
um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack zu schieben. Siehe ,Server
aus dem Rack entfernen” auf Seite 71.

¢ Wenn Sie kein Austausch-Speichermodul im selben Steckplatz installieren, stellen Sie sicher, dass Sie
Uber einen Speichermodulabdeckblende verfligen.

e Speichermodule sind empfindlich gegen statische Entladungen und erfordern eine spezielle Handhabung.
Siehe Standardrichtlinien fur ,,Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten“ auf Seite 56.

— Tragen Sie immer ein Antistatikarmband, wenn Sie Speichermodule entfernen oder installieren.
Antistatikhandschuhe kénnen ebenfalls verwendet werden.

— Halten Sie niemals zwei oder mehr Speichermodule zusammen in der Hand, denn diese sollten sich
nicht bertihren. Stapeln Sie Speichermodule wéhrend der Lagerung nicht Ubereinander.

— Berihren Sie niemals die goldenen Speichermodul-Anschlusskontakte bzw. lassen Sie nicht zu, dass
diese Kontakte die AuBenseite des Speichermodul-Anschlussgehduses berihren.

— Gehen Sie vorsichtig mit Speichermodulen um: Sie dirfen ein Speichermodul niemals biegen, drehen
oder fallen lassen.

— Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge (wie Schraubzwingen oder Klammern) flir die Handhabung der
Speichermodule, da das harte Metall die Speichermodule beschadigen kann.
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— Setzen Sie Speichermodule nicht ein, wahrend Sie Schutzhillen oder passive Komponenten halten, da
es durch die hohe Steckkraft zu Rissen in Schutzhiillen oder zur Trennung von passiven Komponenten
kommen kann.

Wichtig: Entfernen oder installieren Sie Speichermodule fir jeweils einen Prozessor.

Vorgehensweise

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Speichermodul friihestens 20 Sekunden nach dem Trennen der
Netzkabel vom System entfernen oder installieren. So kann das System vollstandig elektrisch entladen
werden und ist sicher fiir den Umgang mit Speichermodulen.

Schritt 1. Schalten Sie den Server aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab.
Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.
Schritt 3. Entfernen Sie das Speichermodul aus dem Steckplatz.

Abbildung 160. Entfernen des Speichermoduls

a. O Offnen Sie die Halteklammer an den Enden des Speichermodul-Steckplatzes.

Achtung: Gehen Sie mit den Halteklammern vorsichtig um, damit sie nicht brechen und die
Speichermodul-Steckplatze nicht beschadigt werden.

b. @ Halten Sie das Speichermodul an beiden Enden und heben Sie es vorsichtig aus dem
Steckplatz heraus.

Nach dieser Aufgabe
1. In einem Speichermodul-Anschluss muss ein Speichermodul oder eine Speichermodulabdeckblende
installiert sein. (siehe ,,Speichermodul installieren® auf Seite 221).
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=5J25gvB5JmM
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Speichermodul installieren

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um ein Speichermodul zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Stellen Sie sicher, dass Sie das Speichermodul friihestens 20 Sekunden nach dem Trennen der Netzkabel
vom System entfernen oder installieren. So kann das System vollstédndig elektrisch entladen werden und
ist sicher fir den Umgang mit Speichermodulen.

¢ Vergewissern Sie sich, dass Sie eine der unterstitzten Konfigurationen verwenden, die in
sInstallationsregeln und -reihenfolge fir Speichermodule” auf Seite 57 aufgefihrt sind.

e Speichermodule sind empfindlich gegen statische Entladungen und erfordern eine spezielle Handhabung.
Siehe Standardrichtlinien unter ,Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten® auf Seite 56:

— Tragen Sie immer ein Antistatikarmband, wenn Sie Speichermodule entfernen oder installieren.
Antistatikhandschuhe kénnen ebenfalls verwendet werden.

— Halten Sie niemals zwei oder mehr Speichermodule zusammen in der Hand, denn diese sollten sich
nicht berthren. Stapeln Sie Speichermodule wéhrend der Lagerung nicht Gbereinander.

— Berihren Sie niemals die goldenen Speichermodul-Anschlusskontakte bzw. lassen Sie nicht zu, dass
diese Kontakte die AuBenseite des Speichermodul-Anschlussgehduses beriihren.

— Gehen Sie vorsichtig mit Speichermodulen um: Sie diirfen ein Speichermodul niemals biegen, drehen
oder fallen lassen.

— Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge (wie Schraubzwingen oder Klammern) fir die Handhabung der
Speichermodule, da das harte Metall die Speichermodule beschédigen kann.

— Setzen Sie Speichermodule nicht ein, wahrend Sie Schutzhillen oder passive Komponenten halten, da
es durch die hohe Steckkraft zu Rissen in Schutzhillen oder zur Trennung von passiven Komponenten
kommen kann.

Wichtig: Entfernen oder installieren Sie Speichermodule fir jeweils einen Prozessor.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise miissen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

e Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates flir Ihren Server.

¢ Weitere Informationen zu den Tools fiir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren® auf Seite 511.

Vorgehensweise

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Speichermodul friihestens 20 Sekunden nach dem Trennen der
Netzkabel vom System entfernen oder installieren. So kann das System vollstandig elektrisch entladen
werden und ist sicher fir den Umgang mit Speichermodulen.

Schritt 1. Schalten Sie den Server aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab.

Schritt 2. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhillle, in der sich das Speichermodul befindet, eine
unlackierte Oberfladche an der AuBenseite des Servers. Enthehmen Sie anschlieBend das
Speichermodul aus der Schutzhiille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 3. Stellen Sie fest, wo sich der erforderliche Speichermodul-Steckplatz auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) befindet.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Installationsregeln und die Installationsreihenfolge in
sInstallationsregeln und -reihenfolge fiir Speichermodule” auf Seite 57 einhalten.
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Schritt 4. Setzen Sie das Speichermodul in den Steckplatz ein.

Abbildung 161. Speichermodul installieren

Achtung:

e Stellen Sie vor der Installation eines Speichermoduls im Steckplatz sicher, dass sich die
Klammern in der gedffneten Position befinden und der Steckplatz sauber und frei von
Fremdkdrpern ist.

 Offnen und schlieBen Sie die Halteklammern vorsichtig, damit sie nicht brechen und die
Speichermodul-Steckplatze nicht beschadigt werden.

a. @ Identifizieren Sie den Schliissel am Speichermodul und richten Sie es dann am Steckplatz
aus. Setzen Sie das Speichermodul vorsichtig mit beiden Handen in den Steckplatz.

b. © Driicken Sie beide Enden des Speichermoduls nach unten in den Steckplatz, bis die
Halteklammern hérbar in die verriegelte Position einrasten.

Anmerkung: Wenn zwischen dem Speichermodul und den Halteklammern eine Liicke bleibt,
wurde das Speichermodul nicht richtig eingesetzt. Offnen Sie in diesem Fall die
Halteklammern, nehmen Sie das Speichermodul heraus und setzen Sie es erneut ein.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen* auf
Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=MaToyWBsvVw
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MicroSD-Karte austauschen

FUhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die microSD-Karte zu entfernen und zu installieren.

,MicroSD-Karte entfernen* auf Seite 223
e _MicroSD-Karte installieren“ auf Seite 224

MicroSD-Karte entfernen

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die microSD-Karte zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie Ihren Server vor.
a. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

b. Wenn lhr Server Uber Adapterkartenbaugruppen verfligt, entfernen Sie diese zuerst (siehe
»PCle-Adapter entfernen” auf Seite 242).

c. Wenn lhr Server Uber eine hintere Laufwerkbaugruppe verfiigt, entfernen Sie diese zuerst.
Siehe ,Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen* auf Seite 278.

d. Wenn lhr Server Uber eine 7-mm-Laufwerkbaugruppe an der Riickseite verfligt, entfernen Sie
diese zuerst. Siehe ,Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe entfernen” auf Seite 282.

e. Notieren Sie sich, wo die einzelnen Kabel an der Systemplatinenbaugruppe angeschlossen
sind. Ziehen Sie anschlieBend alle Kabel ab.

Achtung: Ldsen Sie zunéchst alle Verriegelungen, Kabelklemmen, Losehebel oder Sperren
an Kabelanschlissen. Wenn Sie diese Elemente vor dem Entfernen der Kabel nicht 16sen,
werden die Kabelanschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe beschédigt. Bei einer
Beschadigung der Kabelanschliisse muss ggf. die Systemplatinenbaugruppe ersetzt werden.

Schritt 2. Entfernen Sie die microSD-Karte.
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Abbildung 162. Entfernen der microSD-Karte

a. @ Schieben Sie den Steckplatzdeckel in die gedffnete Position.
b. © Heben Sie den Steckplatzdeckel an.

c. © Entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Steckplatz.

Anmerkung: Nach dem Entfernen der microSD-Karte gehen die Langzeitdaten der Firmware und
die Benutzerdaten, die via RDOC (Remote Disc On Card) hochgeladen wurden, verloren; die
Firmware-Rollback-Funktion und der erweiterte RDOC-Speicherplatz werden nicht unterstitzt. Um
die beiden Funktionen zu aktivieren, muss eine neue microSD-Karte installiert werden.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=SPMtyOLoxzE

MicroSD-Karte installieren

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die microSD-Karte zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:
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® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Installieren Sie die microSD-Karte.

Anmerkungen:

¢ Beim Ersetzen durch eine neue microSD-Karte gehen die Langzeitdaten der Firmware und die
Benutzerdaten, die auf der defekten microSD-Karte gespeichert sind, verloren. Nach der
Installation einer neuen microSD-Karte wird das zuklinftige Firmwareaktualisierungsprotokoll
auf der neuen Karte gespeichert.

¢ Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Abschnitt ,Server-Firmware
aktualisieren” unter Lenovo XClarity Controller 2.

Abbildung 163. Installieren der microSD-Karte

a. O Setzen Sie die microSD-Karte in den Kartensteckplatz ein.
b. @ SchlieBen Sie den Steckplatzdeckel.

c.  © Schieben Sie den Steckplatzdeckel in die Verriegelungsposition.
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Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie alle Komponenten, die Sie entfernt haben:
a. ,PCle-Adapter installieren® auf Seite 244
b. ,Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe installieren” auf Seite 283
c. ,Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe installieren“ auf Seite 279
d. ,Obere Abdeckung installieren“ auf Seite 339
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,Austausch von Komponenten abschlieBen®
auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=qgQMcsFZTCo

M.2-Rickwandplatine und M.2-Laufwerk austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die M.2-Rickwandplatine und das M.2-Laufwerk
(eine montierte M.2-Rlckwandplatine und das M.2-Laufwerk wird auch als M.2-Modul bezeichnet) entfernen
und installieren.

Der Server unterstitzt zwei Typen von M.2-Rickwandplatinen. Die Verfahren zum Entfernen und Installieren
ahneln sich.

Anmerkung: Die M.2-Adapter und -Module werden auch als Einrichtungsséatze bezeichnet. In dieser
Verdffentlichung werden sie als M.2-Rickwandplatinen bezeichnet. Diese Begriffe sind synonym
verwendbar.

M.2 x4 Nicht-RAID-SATA/NVMe-Ruckwandplatine mit 2 Positionen

[ 2 ] M.2 x1 RAID-NVMe-Rickwandplatine mit 2 Positionen

H M.2 RAID-SATA/NVME-Ruckwandplatine mit 2 Positionen

»,M.2-Rlickwandplatine und M.2-Laufwerk entfernen“ auf Seite 226

»Halterung auf der M.2-Rickwandplatine anpassen® auf Seite 230

»,M.2-Rickwandplatine und M.2-Laufwerk installieren* auf Seite 231

»M.2-Halterung und M.2-Rickwandplatine entfernen (16-EDSFF-Gehduse)“ auf Seite 235
»M.2-Halterung und M.2-Rickwandplatine installieren (16-EDSFF-Gehduse)“ auf Seite 236

M.2-Riickwandplatine und M.2-Laufwerk entfernen

Mit diesen Informationen kénnen Sie eine M.2-Riickwandplatine und ein M.2-Laufwerk entfernen.

Zu dieser Aufgabe
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Achtung:

* Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.
Schritt 2. Ziehen Sie die M.2-Kabel von der M.2-Rickwandplatine ab.
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Ziehen Sie die M.2-Kabel von der M.2-
Ruckwandplatine ab.

Abbildung 164. M.2 x4 Nicht-RAID-SATA/NVMe-
Rdiickwandplatine mit 2 Positionen

1. o Ldsen Sie die Schraube an der M.2-
Rickwandplatine.

2. e Neigen Sie den Anschluss und entfernen
Sie ihn.
3. e Entfernen Sie das Netzkabel.

Abbildung 165. M.2 x1 RAID-NVMe-
Rickwandplatine mit 2 Positionen

1. o Ziehen Sie die Verriegelung am M.2-Kabel
hoch.

2. e Ziehen Sie das M.2-Kabel von der M.2-
Ruckwandplatine ab.

Abbildung 166. M.2 RAID-SATA/NVME-
Rickwandplatine mit 2 Positionen
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Schritt 3. Entfernen Sie das M.2-Laufwerk von der M.2-Riickwandplatine.

Anmerkung: Die M.2-Rickwandplatine, die Sie entfernen méchten, unterscheidet sich
mdglicherweise von den folgenden Abbildungen, die Methode zum Entfernen ist jedoch dieselbe.

Abbildung 167. Entfernen des M.2-Laufwerks

a. (1) Druicken Sie beide Seiten der Halterung B.

b. (2 Schieben Sie die Halterung nach hinten, um das M.2-Laufwerk von der M.2-
Ruckwandplatine zu I6sen.

C. (3 Drehen Sie das M.2-Laufwerk von der M.2-Ruckwandplatine weg.

d. O Ziehen Sie das M.2-Laufwerk in einem Winkel von ca. 30 Grad aus dem Anschluss
heraus.
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Schritt 4. Entfernen Sie das M.2-Modul aus dem Gehause.

Abbildung 168. Entfernen des M.2-Moduls

a. o Losen Sie die Schraube.

b. (2 Lésen Sie die M.2-Rickwandplatine vom Stift und heben Sie sie vorsichtig aus dem
Geh&use heraus.

Schritt 5. Ziehen Sie alle M.2-Kabel von der Prozessorplatine ab.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=7IARQfLFk6Q

Halterung auf der M.2-Rilickwandplatine anpassen

Verwenden Sie diese Informationen, um die Halterung auf der M.2-Rickwandplatine anzupassen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
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Anmerkung: Der M.2-Rickwandplatine, den Sie anpassen mdchten, unterscheidet sich méglicherweise von
den folgenden Abbildungen. Die Anpassungsmethode ist jedoch dieselbe.

Abbildung 169. Positionsanpassung der M.2-Halterung

Schritt 1. (1 Driicken Sie beide Seiten der Halterung.

Schritt 2. (2 Schieben Sie die Halterung nach vorne, bis sie in der groBen schlissellochférmigen Bohrung
sitzt.

Schritt 3. (3 Nehmen Sie die Halterung aus der schliissellochférmigen Bohrung.

Schritt 4. (4 Setzen Sie die Halterung in die richtige schlissellochférmige Bohrung ein (entsprechend der
GroBe des zu installierenden M.2-Laufwerks).

Schritt 5. (5 Driicken Sie beide Seiten der Halterung.

Schritt 6. 0 Schieben Sie die Halterung nach hinten, bis sie einrastet.
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=92ZproaVNVo

M.2-Ruckwandplatine und M.2-Laufwerk installieren

Mit diesen Informationen kénnen Sie die M.2-Rickwandplatine und das M.2-Laufwerk installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
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Schritt 1.

Schritt 2.

Schritt 3.

Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdlle, in der sich die M.2-Riickwandplatine und das
M.2-Laufwerk befinden, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie
anschlieBend die M.2-Rickwandplatine und das M.2-Laufwerk aus der Schutzhiille und legen Sie
sie auf eine antistatische Oberflache.

Anmerkung: Die M.2-Rickwandplatine, die Sie installieren méchten, unterscheidet sich
mdglicherweise von den Abbildungen unten, die Installationsmethode ist jedoch dieselbe.

(Optional) Stellen Sie die Halterung an der M.2-Riickwandplatine entsprechend der GréBe des zu
installierenden M.2-Laufwerks ein. Siehe ,Halterung auf der M.2-Riickwandplatine anpassen” auf
Seite 230.

Suchen Sie den M.2-Laufwerksteckplatz in der M.2-Ruckwandplatine.

Anmerkung: Einige M.2-Ruckwandplatinen unterstiitzen zwei identische M.2-Laufwerke.
Installieren Sie bei diesen Adaptern zunachst das M.2-Laufwerk in Steckplatz 0.

Steckplatz 0
H Steckplatz 1

Abbildung 170. M.2-Laufwerksteckplatz
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Schritt 4. Installieren Sie die M.2-Rickwandplatine im Gehause.

Abbildung 171. Installieren der M.2-Rlickwandplatine
a. o Richten Sie die Kerbe der M.2-Riickwandplatine mit dem Stift im Gehause aus und setzen
Sie die M.2-Riickwandplatine dann ein.

b. (2 Ziehen Sie die Schraube fest, um die M.2-Rickwandplatine zu befestigen.

Schritt 5. Installieren Sie das M.2-Laufwerk an der M.2-Rlickwandplatine.

Abbildung 172. Installation des M.2-Laufwerks

a. o Setzen Sie das M.2-Laufwerk in einem Winkel von ca. 30 Grad in den Anschluss ein.

(2 Drehen Sie das M.2-Laufwerk nach unten, bis die Kerbe il auf dem Rand der Halterung A
einrastet.

c. (3 Schieben Sie die Halterung nach vorne (in Richtung des Anschlusses), um das M.2-
Laufwerk zu fixieren.

Schritt 6. Ziehen Sie die M.2-Kabel von der M.2-Riickwandplatine ab.
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SchlieBen Sie die M.2-Kabel an die M.2-
Ruckwandplatine an.

Abbildung 173. M.2 x4 Nicht-RAID SATA/NVMe-
Riickwandplatine mit 2 Positionen

1. o Neigen Sie den Anschluss in einem Winkel
von max. 20 Grad und setzen Sie ihn ein, bis
seine Unterseite die Rampe berlhrt.

2. 9 Driicken Sie den Anschluss nach unten.
3. e Ziehen Sie die Schraube am Signalkabel an.

4, Q SchlieBen Sie das Netzkabel an.

Abbildung 174. M.2 x1 RAID-NVMe-
Rlckwandplatine mit 2 Positionen

1. o SchlieBen Sie das M.2-Kabel an die M.2-
Rickwandplatine an.

2. 9 Drehen Sie die Verriegelung am Kabel wie
dargestellt. Driicken Sie die Verriegelung nach
unten, bis sie einrastet.

Abbildung 175. M.2 RAID-SATA/NVME-
Riickwandplatine mit 2 Positionen

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.
2. Verwenden Sie den Lenovo XClarity Provisioning Manager fur die RAID-Konfiguration. Weitere
Informationen finden Sie unter:
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html

Demo-Video
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M.2-Halterung und M.2-Riickwandplatine entfernen (16-EDSFF-
Gehéause)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die M.2-Halterung und die M.2-Rickwandplatine
aus dem 16-EDSFF-Gehduse entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Schritt 2. Ziehen Sie die Kabel ab, die zur M.2-Rickwandplatine fihren. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Rickwandplatine fir M.2-Laufwerke” auf Seite 363.

Schritt 3. Entfernen Sie die M.2-Halterung aus dem Gehause.

Abbildung 176. Entfernen der M.2-Halterung

a. @ Driicken Sie auf den blauen BerlUhrungspunkt am Entriegelungshebel der M.2-Halterung.

b. @ Schieben Sie die Halterung in die dargestellte Richtung, um sie aus dem Gehé&use zu I6sen.
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Schritt 4. Entfernen Sie die M.2-Rickwandplatine von der M.2-Halterung.

Abbildung 177. Entfernen der M.2-Rickwandplatine

a. © Lasen Sie die unverlierbare Schraube an der M.2-Riuckwandplatine.
b. © Ziehen Sie die Riuckwandplatine aus der Halterung und nehmen Sie sie heraus.

Schritt 5. Falls erforderlich, entfernen Sie die M.2-Laufwerke (siehe ,,M.2-Rickwandplatine und M.2-
Laufwerk entfernen” auf Seite 226).

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=nNaFgnomLOU

M.2-Halterung und M.2-Riickwandplatine installieren (16-EDSFF-
Gehause)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie die M.2-Halterung und die M.2-Riickwandplatine
im 16-EDSFF-Gehd&use installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fuhren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
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antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die M.2-Rickwandplatine, das M.2-
Laufwerk und die M.2-Halterung befinden, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des
Servers. Nehmen Sie anschlieBend die M.2-Riickwandplatine, das M.2-Laufwerk und die M.2-
Halterung aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Anmerkung: Die M.2-Rickwandplatine, die Sie installieren mdchten, unterscheidet sich
mdglicherweise von den Abbildungen unten, die Installationsmethode ist jedoch dieselbe.

Schritt 2. Informationen zum Installieren der M.2-Laufwerke in der M.2-Rickwandplatine finden Sie unter
»,M.2-Rickwandplatine und M.2-Laufwerk installieren” auf Seite 231.

Schritt 3. Installieren Sie die M.2-Rickwandplatine an der M.2-Halterung.

Abbildung 178. Installieren der M.2-Rtlickwandplatine

a. O Platzieren Sie die M.2-Riuckwandplatine gleichm&Big auf den Schienen der M.2-Halterung
und schieben Sie sie in die Halterung, bis die Kerbe der Riickwandplatine in der Rille am
Abstandhalter sitzt.

b. @ Ziehen Sie die unverlierbare Schraube an der Rickwandplatine fest und stellen Sie sicher,
dass die Rickwandplatine befestigt ist.

Schritt 4. Installieren Sie die M.2-Halterung am Geh&use.
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Abbildung 179. Installation der M.2-Halterung

Schieben Sie die M.2-Halterung in das Geh&use, bis der Entriegelungshebel hérbar einrastet.

Schritt 5. SchlieBen Sie die Kabel wieder an die M.2-Riickwandplatine an. Siehe ,Riickwandplatine fir M.2-
Laufwerke® auf Seite 363.

Schritt 6. Installieren Sie die obere Abdeckung. (Siehe ,,Obere Abdeckung installieren” auf Seite 339).

Nach dieser Aufgabe
1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
L~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.
2. Verwenden Sie den Lenovo XClarity Provisioning Manager fur die RAID-Konfiguration. Weitere
Informationen finden Sie unter:
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=Uxo-8UPyDIQ

OCP-Modul austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie das OCP-Modul entfernen und installieren.

Anmerkungen:

¢ Das OCP-Modul ist nur bei einigen Modellen verflgbar.

¢ Wenn das ThinkSystem V3 NIC-Verwaltungsadapter-Kit im Server installiert ist, wird es nicht in der Liste
mit PCle-Karten in Systemmanagementsoftware wie XCC, LXPM usw. angezeigt.

»OCP-Modul entfernen” auf Seite 239

»OCP-Modul installieren” auf Seite 240
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OCP-Modul entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie das OCP-Modul entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Abbildung 180. Entfernen des OCP-Moduls

Schritt 1. @ Lésen Sie die Réandelschraube, mit der das Modul gesichert wird.
Schritt 2. @ Ziehen Sie das OCP-Modul wie dargestellt am Griff auf der linken Seite heraus.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie ein neues OCP-Modul oder eine Abdeckblende. Siehe ,,OCP-Modul installieren® auf Seite
240.
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=MNeW-QatPd8
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OCP-Modul installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie das OCP-Modul installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhdlle, in der sich das OCP-Modul befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend das OCP-
Modul aus der Schutzhulle und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.
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Schritt 2. Installieren Sie das OCP-Modul.

Anmerkungen:

¢ Vergewissern Sie sich, dass der Ethernet-Adapter richtig eingesetzt und die Réndelschraube
fest angezogen ist. Andernfalls wird das OCP-Modul nicht vollstdndig angeschlossen und
funktioniert mdglicherweise nicht.

¢ Wenn ein OCP-Modul installiert ist und das System ausgeschaltet, aber dennoch an den
Netzstrom angeschlossen ist, drehen sich Systemlifter 1 und 2 mit einer viel niedrigeren
Geschwindigkeit weiter. Dies entspricht dem Systemdesign, um eine ordnungsgemaBe Kihlung
fir das OCP-Modul sicherzustellen.

Abbildung 181. Installieren des OCP-Moduls

a.  © Driicken Sie auf den Griff auf der linken Seite des OCP-Moduls, bis es vollstandig im
Anschluss auf der Prozessorplatine eingesetzt ist.

b. © Ziehen Sie die Randelschraube fest an, um den Adapter zu befestigen.

Anmerkungen:

ED @ |s [ [EREEna s

Abbildung 182. OCP-Modul (zwei Anschliisse) Abbildung 183. OCP-Modul (vier Anschliisse)

e Das OCP-Modul bietet zwei oder vier zusatzliche Ethernet-Anschliisse fir Netzwerkverbindungen.
¢ StandardmaBig kann ein beliebiger Ethernet-Anschluss am OCP-Modul auch als Verwaltungsanschluss
mit gemeinsam genutzter Verwaltungskapazitat fungieren.

Nach dieser Aufgabe
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SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=0Z27njlksFA

PCle-Adapter austauschen

Verwenden Sie diese Informationen, um einen PCle-Adapter zu entfernen und zu installieren.

Der PCle-Adapter kann ein Ethernet-Adapter, ein Host-Bus-Adapter (HBA), ein PCle-RAID-Adapter, ein
PCle-Interposeradapter, ein PCle-Solid-State-Laufwerk, eine PCle-GPU und jeder sonstige unterstitzte
PCle-Adapter sein.

Anmerkungen:

¢ Je nach Art des PCle-Adapters weicht er mdglicherweise von den Abbildungen in diesem Abschnitt ab.
¢ Lesen Sie die Dokumentation, die im Lieferumfang des PCle-Adapters enthalten ist, und folgen Sie den
dort beschriebenen Anweisungen und den Anweisungen in diesem Abschnitt.

»PCle-Adapter entfernen” auf Seite 242

,PCle-Adapter installieren* auf Seite 244

PCle-Adapter entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um einen PCle-Adapter zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und , Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerite aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie die Adapterkartenbaugruppe. Siehe ,Hintere Adapterkarte entfernen” auf Seite 300.
Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel vom PCle-Adapter auf der Adapterkartenbaugruppe ab.

Schritt 4. Entfernen Sie den PCle-Adapter aus der Adapterkartenbaugruppe.
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Abbildung 184. Entfernen des PCle-Adapters aus der hinteren LP-FH-Adapterkartenbaugruppe

Abbildung 185. Entfernen des PCle-Adapters aus der vorderen LP-Adapterkartenbaugruppe

a. (1) Drehen Sie die Verriegelung an der Adapterhalterung in die gedffnete Position.

b. (2 Fassen Sie anschlieBend den PCle-Adapter an den Kanten und ziehen Sie ihn vorsichtig
aus dem PCle-Adaptersteckplatz auf der Adapterkarte.

Anmerkung: Die Vorgehensweise zum Entfernen eines PCle-Adapters ahnelt der flir
verschiedene Typen von Adapterkartenbaugruppen. In diesem Abschnitt wird die LP-FH-
Adapterkartenbaugruppe als Beispiel verwendet.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie einen PCle-Adapter oder eine Abdeckblende flir PCle-Adapter. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,PCle-Adapter installieren® auf Seite 244.
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=9s2HdZJV-a8

PCle-Adapter installieren

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie einen PCle-Adapter installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich der PCle-Adapter befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend den PCle-
Adapter aus der Schutzhdille und legen Sie ihn auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Suchen Sie den richtigen PCle-Steckplatz fir den PCle-Adapter. Weitere Informationen zu den
PCle-Steckplatzen und unterstiitzten PCle-Adaptern finden Sie unter ,,Rlckansicht“ auf Seite 30.

Schritt 3. Installieren und befestigen Sie den PCle-Adapter an der Adapterkartenbaugruppe.

Abbildung 186. Installieren des PCle-Adapters in der hinteren LP-FH-Adapterkartenbaugruppe
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Abbildung 187. Installieren des PCle-Adapters in der vorderen LP-FH-Adapterkartenbaugruppe

a. (1) Drehen Sie die Verriegelung an der Adapterhalterung in die gedffnete Position.

b. (2] Richten Sie den PCle-Adapter am PCle-Steckplatz auf der Adapterkarte aus. Schieben Sie
den PCle-Adapter dann vorsichtig gerade in den Steckplatz, bis er fest sitzt und seine
Halterung fixiert ist.

c. (3 Drehen Sie die Verriegelung an der Adapterhalterung in die geschlossene Position.

Anmerkungen:

e Stellen Sie sicher, dass bei der Installation des PCle-Adapters die Regeln in ,,PCle-Steckplatze
und Adapter® auf Seite 59 berlcksichtigt werden.

¢ Die Vorgehensweise zum Installieren eines PCle-Adapters dhnelt der flir verschiedene Typen
von Adapterkartenbaugruppen. In diesem Abschnitt wird die LP-FH-Adapterkartenbaugruppe
als Beispiel verwendet.

Schritt 4. SchlieBen Sie die Kabel an den PCle-Adapter auf der Adapterkartenbaugruppe an. Siehe Kapitel 6
sinterne Kabelflhrung“ auf Seite 343.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie die Adapterkartenbaugruppe wieder. Siehe ,Hintere Adapterkarte installieren” auf Seite
302.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
L~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=f1re0t3euFU

Netzteil austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine Netzteileinheit entfernen bzw. installieren.

¢ Netzteileinheit entfernen” auf Seite 245
,Netzteileinheit installieren® auf Seite 250

Netzteileinheit entfernen

Mithilfe dieser Informationen kdnnen Sie eine Netzteileinheit entfernen.

Zu dieser Aufgabe
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Wenn die zu entfernende Netzteileinheit die einzige installierte Netzteileinheit ist, hat sie keine Hot-Swap-
Unterstitzung. Vor der Entfernung missen Sie zuerst den Server ausschalten. Fir die Unterstitzung des
Redundanzmodus oder der Hot-Swap-Funktionalitdt missen Sie eine zusatzliche Hot-Swap-Netzteileinheit
installieren.

Sicherheitsinformationen fiir Wechselstromnetzteile

S035

Vorsicht:

Die Abdeckung des Netzteils oder einer Komponente, die mit diesem Etikett versehen ist, darf niemals
entfernt werden. In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und
Energien auf. Diese Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden miissen. Besteht der
Verdacht eines Fehlers an einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

S002

7

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstéandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerat fithrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

S001
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AGefahr

An Netz-, Telefon- oder Datenleitungen kénnen gefdhrliche Spannungen anliegen.
Um einen Stromschlag zu vermeiden:

¢ Alle Netzkabel an eine vorschriftsmiBig angeschlossene Netzsteckdose/Stromquelle mit
ordnungsgemaB geerdetem Schutzkontakt anschlieBen.

¢ Alle angeschlossenen Gerate ebenfalls an Netzsteckdosen/Stromquellen mit ordnungsgeman
geerdetem Schutzkontakt anschlieBen.

¢ Die Signalkabel nach Mdéglichkeit nur mit einer Hand anschlieBen oder I6sen.
¢ Geriate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebaudeschaden vorliegen.

¢ Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die Stromversorgung fiir
die Einheit vollstandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerét fiihrenden Netzkabel vom Netz
getrennt werden.

Sicherheitsinformationen fiir Gleichstromnetzteile

Vorsicht:

240-V-Gleichstromeingang (Eingangsbereich: 180 — 300 V Gleichstrom) wird NUR auf dem
chinesischen Kontinent unterstiitzt. Netzteile mit 240-V-Gleichstromeingang unterstiitzen keine Hot-
Plug-Netzkabelfunktionen. Bevor Sie das Netzteil mit Gleichstromeingang entfernen, schalten Sie den
Server aus oder trennen Sie die Verbindung mit den Gleichstromquellen am Unterbrechungsschalter
oder durch Ausschalten der Stromquelle. Trennen Sie anschlieBend das Netzkabel.

AV

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

Vorsicht:

Die Abdeckung des Netzteils oder einer Komponente, die mit diesem Etikett versehen ist, darf niemals
entfernt werden. In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und
Energien auf. Diese Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden miissen. Besteht der
Verdacht eines Fehlers an einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

S035
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7

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht unterbrochen. Die
Einheit kann auch mit mehreren Gleichstromanschliissen ausgestattet sein. Um die Stromversorgung
fir die Einheit vollstidndig zu unterbrechen, miissen alle Gleichstromanschliisse von den
Gleichstromeingdngen getrennt werden.

S029

AN/

AGefahr

Bei -48-V-Gleichstromnetzteilen konnen an Netzkabeln gefidhrliche Spannungen anliegen.
Um einen Stromschlag zu vermeiden:

¢ AnschlieBen/Trennen von -48-V-Gleichstromnetzkabeln, wenn Sie Einheiten mit redundanten
Netzteilen entfernen/installieren miissen.

Zum AnschlieBen der Kabel gehen Sie wie folgt vor: Zum Abziehen der Kabel gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie alle Gleichstromquellen und alle Geréate 1. Trennen oder schalten Sie die betroffenen

AUS, die an dieses Produkt angeschlossen werden
sollen.

. Installieren Sie die Netzteileinheiten im
Systemgehduse.

. SchlieBen Sie das bzw. die Gleichstromnetzkabel an
das Produkt an.

Gleichstromquellen (am Trennschalter) aus, bevor Sie
die Netzteileinheiten entfernen.

. Entfernen Sie das bzw. die betroffenen

Gleichstromkabel und stellen Sie sicher, dass der
Anschluss des bzw. der Netzkabel isoliert ist.

. Ziehen Sie die betroffenen Netzteileinheiten aus dem

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Polaritat fir Systemgehause.

-48-V-Gleichstromverbindungen anliegt: RTN ist +
und -Vin (-48 V, normal) Gleichstrom ist -. Die
Erdung sollte sehr fest verbunden sein.

4. SchlieBen Sie das bzw. die Gleichstromkabel an die
entsprechende(n) Stromquelle(n) an.

5. Schalten Sie alle Stromquellen EIN.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfligbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn sich der Server in einem Rack befindet, passen Sie den CMA an, um Zugang zur
Netzteilposition zu erhalten.

Abbildung 188. CMA-Anpassung

1. Dricken Sie die Sperrhalterung nach unten H und drehen Sie sie in die gedffnete Position.
2. Drehen Sie den CMA weg, um Zugang zum Netzteil zu erhalten.

Schritt 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Hot-Swap-Netzteil ab.
¢ Bei 240-VDC-Netzteileinheiten: Schalten Sie den Server aus. Ziehen Sie das Netzkabel dann
komplett ab und bewahren Sie es an einem Ort mit ESD-Schutz auf.
¢ Bei AC-Netzteileinheiten: Ziehen Sie das Netzkabel dann komplett ab und bewahren Sie es an
einem Ort mit ESD-Schutz auf.
e Bei-48-VDC-Netzteileinheiten:
1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.
2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die unverlierbaren Schrauben am
Netzteilanschlussblock zu |6sen.
3. Trennen Sie die Netzkabel von der Netzteileinheit, isolieren Sie die Anschliisse und
bewahren Sie sie an einem Ort mit ESD-Schutz auf.

Anmerkung: Wenn Sie zwei Netzteile austauschen, fihren Sie den Austausch nacheinander aus,
um sicherzustellen, dass die Stromversorgung zum Server nicht unterbrochen wird. Ziehen Sie das
Netzkabel erst von dem als zweites ausgetauschten Netzteil ab, wenn die Anzeige fur
ausgehenden Strom des zuerst ausgetauschten Netzteils leuchtet. Informationen zur Position der
Anzeige flr ausgehenden Strom finden Sie im Abschnitt ,,Anzeigen an der Netzteileinheit” auf Seite
537.
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Schritt 3. Dricken Sie den Ldsehebel in Richtung Griff und ziehen Sie gleichzeitig vorsichtig am Griff, um
das Hot-Swap-Netzteil aus dem Gehause zu ziehen.

Abbildung 189. Entfernen des Hot-Swap-Netzteils

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie ein neues Netzteil oder bringen Sie die Netzteilabdeckblende an, um die Netzteilposition

abzudecken. Siehe ,,Netzteileinheit installieren* auf Seite 250.

Wichtig: Um eine ordnungsgemaBe Kuhlung im normalen Serverbetrieb sicherzustellen, missen beide
Netzteilpositionen belegt sein. Dies bedeutet, dass jede Position Uber ein installiertes Netzteil verfligen
muss oder an einer Position ein Netzteil und an der anderen Netzteilabdeckblende installiert ist.

. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie

die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=wPF6zj22FFU

Netzteileinheit installieren

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum Installieren einer Netzteileinheit.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden finden Sie Informationen, die Sie bei der Installation eines Netzteils beachten miissen:

Wenn die zu entfernende Netzteileinheit die einzige installierte Netzteileinheit ist, hat sie keine Hot-Swap-
Unterstlitzung. Vor der Entfernung miissen Sie zuerst den Server ausschalten. Fiir die Unterstlitzung des
Redundanzmodus oder der Hot-Swap-Funktionalitédt miissen Sie eine zusatzliche Hot-Swap-
Netzteileinheit installieren.

Wenn Sie das vorhandene Netzteil mit einem neuen Netzteil ersetzen:

— Verwenden Sie Lenovo Capacity Planner, um die erforderliche Leistungskapazitét fir lhre

Serverkonfiguration zu berechnen. Weitere Informationen zu Lenovo Capacity Planner sind hier
verflgbar:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp

— Vergewissern Sie sich, dass die zu installierenden Einheiten unterstiitzt werden. Eine Liste der

unterstitzten Zusatzeinrichtungen fir den Server finden Sie unter folgender Adresse:
https://serverproven.lenovo.com/
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— Bringen Sie das mit dieser Zusatzeinrichtung gelieferte Hinweisetikett zu den Stromversorgungsdaten
auf dem vorhandenen Etikett in der Nahe des Netzteils an.

NE]
i |ED=2 |

Abbildung 190. Beispiel flir ein Netzteiletikett auf der oberen Abdeckung
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Sicherheitsinformationen fiir Wechselstromnetzteile

S035

Vorsicht:

Die Abdeckung des Netzteils oder einer Komponente, die mit diesem Etikett versehen ist, darf niemals
entfernt werden. In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und
Energien auf. Diese Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden miissen. Besteht der
Verdacht eines Fehlers an einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

S002

v

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerét fithrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

S001

VAV

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 251



&Gefahr

An Netz-, Telefon- oder Datenleitungen kénnen geféhrliche Spannungen anliegen.
Um einen Stromschlag zu vermeiden:

¢ Alle Netzkabel an eine vorschriftsmaBig angeschlossene Netzsteckdose/Stromquelle mit
ordnungsgemaB geerdetem Schutzkontakt anschlieB3en.

¢ Alle angeschlossenen Gerate ebenfalls an Netzsteckdosen/Stromquellen mit ordnungsgeman
geerdetem Schutzkontakt anschlieBen.

¢ Die Signalkabel nach Mdéglichkeit nur mit einer Hand anschlieBen oder l6sen.
¢ Gerite niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebaudeschaden vorliegen.

¢ Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die Stromversorgung fiir
die Einheit vollstandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerét fiihrenden Netzkabel vom Netz
getrennt werden.

Sicherheitsinformationen fiir Gleichstromnetzteile

Vorsicht:

240-V-Gleichstromeingang (Eingangsbereich: 180 — 300 V Gleichstrom) wird NUR auf dem
chinesischen Kontinent unterstiitzt. Netzteile mit 240-V-Gleichstromeingang unterstiitzen keine Hot-
Plug-Netzkabelfunktionen. Bevor Sie das Netzteil mit Gleichstromeingang entfernen, schalten Sie den
Server aus oder trennen Sie die Verbindung mit den Gleichstromquellen am Unterbrechungsschalter
oder durch Ausschalten der Stromquelle. Trennen Sie anschlieBend das Netzkabel.

AV

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR
EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the
equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment
will not be covered by the manufacturers’ warranty.

Vorsicht:

Die Abdeckung des Netzteils oder einer Komponente, die mit diesem Etikett versehen ist, darf niemals
entfernt werden. In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und
Energien auf. Diese Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden miissen. Besteht der
Verdacht eines Fehlers an einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

S035
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Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht unterbrochen. Die
Einheit kann auch mit mehreren Gleichstromanschliissen ausgestattet sein. Um die Stromversorgung
fir die Einheit vollstéandig zu unterbrechen, miissen alle Gleichstromanschliisse von den
Gleichstromeingédngen getrennt werden.

S029

VAV

AGefahr

Bei -48-V-Gleichstromnetzteilen konnen an Netzkabeln gefédhrliche Spannungen anliegen.
Um einen Stromschlag zu vermeiden:

¢ AnschlieBen/Trennen von -48-V-Gleichstromnetzkabeln, wenn Sie Einheiten mit redundanten
Netzteilen entfernen/installieren miissen.

Zum AnschlieBen der Kabel gehen Sie wie folgt vor: Zum Abziehen der Kabel gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie alle Gleichstromquellen und alle Geréate 1. Trennen oder schalten Sie die betroffenen

AUS, die an dieses Produkt angeschlossen werden
sollen.

. Installieren Sie die Netzteileinheiten im
Systemgehduse.

. SchlieBen Sie das bzw. die Gleichstromnetzkabel an
das Produkt an.

Gleichstromquellen (am Trennschalter) aus, bevor Sie
die Netzteileinheiten entfernen.

. Entfernen Sie das bzw. die betroffenen

Gleichstromkabel und stellen Sie sicher, dass der
Anschluss des bzw. der Netzkabel isoliert ist.

. Ziehen Sie die betroffenen Netzteileinheiten aus dem

e Stellen Sie sicher, dass die richtige Polaritat fir Systemgehause.

-48-V-Gleichstromverbindungen anliegt: RTN ist +
und -Vin (-48 V, normal) Gleichstrom ist -. Die
Erdung sollte sehr fest verbunden sein.

4. SchlieBen Sie das bzw. die Gleichstromkabel an die
entsprechende(n) Stromquelle(n) an.

5. Schalten Sie alle Stromquellen EIN.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich das Hot-Swap-Netzteil befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend das Hot-
Swap-Netzteil aus der Schutzhiille und legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Wenn eine Abdeckblende fiir das Netzteil installiert ist, entfernen Sie diese.

Abbildung 191. Entfernen der Abdeckblende fiir Hot-Swap-Netzteil

Schritt 3. Schieben Sie das neue Hot-Swap-Netzteil in die Position, bis es einrastet.

Abbildung 192. Installation des Hot-Swap-Netzteils

Schritt 4. SchlieBen Sie die Netzteileinheit an eine ordnungsgemaB geerdete Netzsteckdose an.
¢ Bei 240-VDC-Netzteileinheiten:
1. Schalten Sie den Server aus.
2. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels an den Netzteilanschluss an der Netzteileinheit an.
3. SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine ordnungsgeman geerdete
Schutzkontaktsteckdose an.
¢ Bei AC-Netzteileinheiten:
1. SchlieBen Sie ein Ende des Netzkabels an den Netzteilanschluss an der Netzteileinheit an.
2. SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine ordnungsgeman geerdete
Schutzkontaktsteckdose an.
¢ Bei -48-VDC-Netzteileinheiten:
1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die drei unverlierbaren Schrauben am
Netzteilanschlussblock zu |6sen.
2. Uberpriifen Sie das Typenetikett an der Netzteileinheit und an jedem Netzkabel.
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Typ PSU-Anschlussblock Netzkabel
Eingang _Vin Vin
Masse @ GND
Eingang RTN BTN

3. Richten Sie die Seite mit der Rille an jedem Netzkabelstift nach oben aus und stecken Sie
die Stifte in die entsprechenden Offnungen am Netzteil. Stellen Sie anhand der oben
gezeigten Tabelle sicher, dass die Stifte in die richtigen Offnungen gesteckt werden.

4. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben am Netzteil an. Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben angezogen sind und die Stifte des Netzkabels fest sitzen und kein blankes
Metall sichtbar ist.

5. SchlieBen Sie das andere Ende der Kabel an eine ordnungsgemaB geerdete
Schutzkontaktsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel mit der korrekten
Steckdose verbunden ist.

Nach dieser Aufgabe
1. Wenn Sie die Position des CMA angepasst haben, um Zugang zur Netzteilposition zur erhalten, bringen
Sie den CMA wieder in seine Originalposition.
2. Wenn der Server ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige fir
eingehenden Strom und die Anzeige fiir ausgehenden Strom am Netzteil leuchten. Dies zeigt an, dass
das Netzteil ordnungsgeman funktioniert.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=dTOi5WLBO5M

LuftfiUhrung der Netzteileinheit austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Luftfiihrung der Netzteileinheit entfernen und
installieren.

Anmerkung: Die Luftfihrung der Netzteileinheit sollte installiert werden, wenn zwei Prozessoren und
TruDDR5 4.800 MHz 128 GB (4Rx4) / 256 GB (8Rx4) 3DS RDIMM installiert sind.

e _Luftflihrung der Netzteileinheit entfernen” auf Seite 255

e _Luftfllhrung der Netzteileinheit installieren” auf Seite 257

LuftfUhrung der Netzteileinheit entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine Luftfihrung der Netzteileinheit entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

S033
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Vorsicht:

Gefahrliche Energie. Spannungen mit gefdhrlicher Energie konnen bei einem Kurzschluss mit Metall
dieses so erhitzen, dass es schmilzt und/oder spritzt und somit Verbrennungen und/oder einen Brand
verursachen kann.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Hintere Laufwerkhalterung entfernen. Siehe ,Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen® auf
Seite 278 oder ,Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe entfernen® auf Seite 282.

Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel neben der Luftfiihrung der Netzteileinheit ab. Weitere Informationen finden
Sie unter Kapitel 6 ,Interne Kabelflihrung“ auf Seite 343.

Schritt 4. Entfernen Sie die Luftflihrung der Netzteileinheit.

Abbildung 193. Entfernen der Luftfiihrung der Netzteileinheit

a. @ Lssen Sie die Schraube an der Luftfihrung.
b. @ Heben Sie die Luftfihrung aus dem Gehéause.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flr den Transport.

Demo-Video
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Luftfihrung der Netzteileinheit installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine Luftfihrung der Netzteileinheit installieren.

Zu dieser Aufgabe

S014

VAV

Vorsicht:
Gefahrliche Spannungen und Energien. Die mit entsprechenden Etikett gekennzeichneten
Abdeckungen diirfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker entfernt werden.

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.
Schritt 2. Installieren Sie den Luftkanal der Netzteileinheit.

Abbildung 194. Installieren des Luftkanals der Netzteileinheit
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a. © Richten Sie die Schraubenlécher am Luftkanal und am Gehéuse aus und senken Sie den
Luftkanal ab.

b. @ Ziehen Sie die Schraube an und stellen Sie sicher, dass der Luftkanal befestigt ist.

Nach dieser Aufgabe

¢ Verlegen Sie die Kabel ordnungsgemaB im Server und sichern Sie sie. Weitere Informationen zur
Kabelfihrung fir jede Komponente finden Sie im Abschnitt Kapitel 6 ,,Interne Kabelfiihrung” auf Seite 343.

¢ SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8Aplhd88w
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Mikroprozessor und Kiihlkérper austauschen (nur fir qualifizierte
Kundendiensttechniker)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie einen Prozessor oder einen Kiihlkdrper entfernen
und installieren.

Wichtig:

Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Uberpriifen Sie vor dem Austausch eines Prozessors die aktuelle Richtlinie zur PSB-Sicherung. Siehe
Service process before replacement unter Service process for updating PSB fuse state (nur Lenovo
Kundendiensttechniker).

Stellen Sie nach dem Austausch eines Prozessors sicher, dass der Status der Prozessorsicherung wie
erwartet ist und keine unerwarteten Eintrdge im XCC-Ereignisprotokolle vorhanden sind. Siehe Service
process after replacing a processor unter Service process for updating PSB fuse state (nur Lenovo
Kundendiensttechniker). Der Sicherungsstatus muss mit dem urspriinglichen Sicherungsstatus des
Servers Ubereinstimmen.

Wenn im Server ein L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module) installiert ist und die
Systemplatinenbaugruppe oder der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie zuerst
einen L2AM-Modulgriff (LACM-Kiihlkérperhalterung)-Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes L2AM
durch ein neues ersetzen, missen Sie keinen Modulgriff (LACM-Kuhlkérperhalterung) beantragen, da das
neue L2AM-Paket einen Griff enthalt.

Achtung:

Bevor Sie einen Prozessor oder Kiihlkérper wiederverwenden, verwenden Sie von Lenovo empfohlene
alkoholhaltige Reinigungstiicher und Wéarmeleitpaste.

Jeder Prozessorsockel muss stets eine Abdeckung oder einen Prozessor enthalten. Schitzen Sie den
leeren Prozessorsockel mit einer Abdeckung, wenn Sie einen Prozessor austauschen.

BerUhren Sie nicht den Prozessor oder die Prozessorkontakte. Die Kontakte am Prozessorsockel kénnen
leicht brechen und beschadigt werden. Verunreinigungen auf den Prozessorkontakten, wie z. B.
Hautabsonderungen, kénnen Verbindungsfehler verursachen.

Achten Sie darauf, dass die Warmeleitpaste auf dem Prozessor oder dem Kiihlk&rper nicht mit anderen
Komponenten in Berlihrung kommt. Durch Berlihrung einer Oberflache kann die Warmeleitpaste
beschéadigt werden, sodass sie nicht mehr funktioniert. Die Warmeleitpaste kann Komponenten
beschédigen, beispielsweise die elektrischen Anschliisse im Prozessorsockel.

Dieser Abschnitt betrifft den Austausch von Prozessor und Kihlkdrper. Informationen zum Austausch des
L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module) finden Sie unter ,,Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul
austauschen (nur flr qualifizierte Kundendiensttechniker)“ auf Seite 145.

Auf der folgenden Abbildung sind die Komponenten auf dem Prozessor und Kihlkérper dargestellt.
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Abbildung 195. Prozessor- und Klihlkérperkomponenten

Unverlierbare Schrauben (8)

H Kuhlkorper

H Prozessorkennzeichnungsetikett

I Dreieckige Markierung am Kuhlkorper

H Schraubenbolzen (6)

A Dreieckige Markierung am Halterahmen

Prozessorkontakte

H Dreieckige Markierung am Prozessor

Kl Dreieckige Markierung am Tréager

Prozessortrager

Prozessor-Heatspreader

»,KUhlkdrper entfernen” auf Seite 260
»,Prozessor entfernen” auf Seite 262
»Prozessor installieren® auf Seite 264
»Kuhlkorper installieren auf Seite 266

Kuhlkorper entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie einen Kihlkdrper entfernen. Diese Aufgabe
erfordert einen T20-Torx-Schraubendreher. Dieser Vorgang muss von einem qualifizierten

Kundendiensttechniker ausgefiihrt werden.
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Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und

Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Achtung:

* Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um

sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem

anderen Erdungssystem.

Legen Sie den folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgeman

installieren und entfernen konnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen

Schraubentyp

T20-Torx-Schraubendreher

T20-Torx-Schraube

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie diese Aufgabe vor.

a. Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des
Racks heraus, um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack
zu schieben. Siehe ,,Server aus dem Rack entfernen“ auf Seite 71.

b. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie den Kuhlkdrper.

Anmerkungen:

¢ Berlhren Sie nicht die Kontakte auf der Unterseite des Prozessors.
¢ Achten Sie darauf, dass sich keine Objekte auf dem Prozessorsockel befinden, um mdgliche

Beschadigungen zu vermeiden.
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Abbildung 196. Entfernen eines Hochleistungskihlkérpers

a. © Lasen Sie alle Schrauben am Kuhlkérper vollstandig in der Reihenfolge zum Entfernen
wie auf dem Kihlkérper-Typenschild angegeben.

b. © Heben Sie den Kiuhlkérper vorsichtig aus dem Prozessorsockel.

Nach dieser Aufgabe

¢ Wenn Sie einen Kihlkérper austauschen, installieren Sie einen neuen Kihlkérper. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,Klhlkdrper installieren® auf Seite 266.

¢ Wenn Sie einen Prozessor austauschen, entfernen Sie den Prozessor. Siehe ,,Prozessor entfernen” auf
Seite 262.

¢ Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fiir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=HLIADIwVpwU

Prozessor entfernen

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um einen Prozessor zu entfernen. Diese Aufgabe erfordert einen
T20-Torx-Schraubendreher. Der Vorgang muss von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgefiihrt
werden.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.
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¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Anmerkung: Wenn Prozessor 1 entfernt wird, 1adt das System die werkseitigen UEFI-

Standardeinstellungen. Sichern Sie in diesem Fall die UEFI-Einstellungen, bevor Sie den Prozessor
entfernen.

Vorgehensweise

Abbildung 197. Entfernen eines Prozessors

Schritt 1. Ldsen Sie die unverlierbare Schraube mit einem T20-Torx-Schraubendreher.
Schritt 2. Heben Sie den Halterahmen leicht in der gezeigten Richtung an.

Schritt 3. Heben Sie den Schienenrahmen leicht in der gezeigten Richtung an. Der Prozessor im
Schienenrahmen ist gefedert.

Schritt 4. Halten Sie die blaue Lasche des Prozessortragers und schieben Sie den Prozessortradger aus dem
Schienenrahmen.

Nach dieser Aufgabe

¢ |nformationen zum Installieren eines neuen Prozessors finden Sie unter ,,Prozessor installieren” auf Seite
264.

¢ Wenn Sie keinen Prozessor installieren, decken Sie den Prozessorsockel mit der Stecksockelabdeckung
ab und installieren Sie eine Abdeckblende flir den Prozessor.
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Abbildung 198. Installieren einer Abdeckblende fiir den Prozessor

1. Offnen Sie vorsichtig die Halteklammern auf beiden Seiten der Speichermodul-Steckplitze neben der
linken und rechten Seite des Prozessors.

2. Richten Sie die Abdeckblende flir den Prozessor an den Steckplatzen aus und setzen Sie die
Abdeckblende mit beiden Handen in die Steckpldtze. Driicken Sie die Abdeckblende flir den
Prozessor gerade nach unten in die Steckplatze, bis die Halteklammern hérbar in die verriegelte
Position einrasten.

¢ Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=HLIADIwVpwU

Prozessor installieren

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie einen Prozessor installieren. Diese Aufgabe erfordert einen T20-
Torx-Schraubendreher. Der Vorgang muss von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgefihrt
werden.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Achtung:

e Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
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antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Anmerkungen:

¢ Eine Liste der fur lhren Server unterstitzten Prozessoren finden Sie unter https://serverproven.lenovo.com/.
Alle Prozessoren auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) missen dieselbe Geschwindigkeit,
dieselbe Anzahl an Kernen und dieselbe Frequenz aufweisen.

¢ Vor der Installation eines neuen Prozessors oder Austauschprozessors missen Sie Ihre Systemfirmware
auf die neueste Version aktualisieren. Siehe ,Firmware aktualisieren“ auf Seite 511.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

e Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates fir lhren Server.

e Weitere Informationen zu den Tools fiir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,Firmware
aktualisieren” auf Seite 511.

Vorgehensweise

Schritt 1. (Optional) Wenn eine Abdeckblende flir den Prozessor auf dem Prozessorsockel installiert ist,
entfernen Sie die Abdeckblende.

Abbildung 199. Entfernen einer Abdeckblende fiir den Prozessor

a. © Offnen Sie vorsichtig die Halteklammern auf beiden Seiten der Speichermodul-Steckplatze
neben der linken und rechten Seite des Prozessors.

b. @ Greifen Sie die Abdeckblende fiir den Prozessor vorsichtig mit beiden Handen und heben
Sie sie aus den Steckplatzen.

Schritt 2. (Optional) Entfernen Sie die Abdeckung des Prozessorsockels.

Die Vorgehensweise beim Entfernen der Abdeckung des Prozessorsockels ist dieselbe wie beim
Entfernen eines Prozessors. Siehe ,,Prozessor entfernen“ auf Seite 262.

Schritt 3. Installieren Sie den Prozessor.
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Abbildung 200. Installieren eines Prozessors

1. @Schieben Sie den Prozessortrager in den Schienenrahmen.

Achtung:
e Stellen Sie sicher, dass der Prozessortrager sicher im Schienenrahmen sitzt.
e Stellen Sie sicher, dass die Rlickseite des Prozessortragers nicht Gber den
Schienenrahmen hinausragt.
2. ODriicken Sie den Schienenrahmen mit beiden Zeigefingern nach unten.
3. ©Driicken Sie mit beiden Zeigefingern auf den Schienenrahmen, bis die blauen
Verriegelungen einrasten.

4. ©schlieBen Sie den Halterahmen.
5. ©SchlieBen Sie den Halterahmen.

Nach dieser Aufgabe

Installieren Sie den Kihlkorper. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Kihlkdrper installieren® auf Seite
266.

Demo-Video
https://www.youtube.com/watch?v=gy9Q_kR9Q4w

Kiihlkorper installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie einen Kihlkdrper installieren. Diese Aufgabe
erfordert einen T20-Torx-Schraubendreher. Der Vorgang muss von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker ausgefuhrt werden.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Achtung:
¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.
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e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Legen Sie den folgenden Schraubendreher bereit, damit Sie die entsprechenden Schrauben ordnungsgemén
installieren und entfernen kénnen.

Liste der Drehmomentschraubendrehertypen Schraubentyp

T20-Torx-Schraubendreher T20-Torx-Schraube

Vorgehensweise
Schritt 1. Gehen Sie abhangig vom tatsachlichen Szenario wie folgt vor.

Wenn Sie einen Prozessor austauschen und den Kiihlk6rper weiterverwenden:

1.

2.

Entfernen Sie das Prozessor-Typenschild vom Kihlkérper und tauschen Sie es durch das
neue Schild aus, das mit dem Austauschprozessor geliefert wird.

Entfernen Sie die alte Warmeleitpaste mit einem alkoholhaltigen Reinigungstuch vom
Kahlkoérper.

Wenn Sie einen Kiihlkorper austauschen und den Prozessor weiterverwenden:

1.

Entfernen Sie das Prozessorkennzeichnungsetikett vom alten Kiihlkérper und platzieren Sie es
an der gleichen Position auf dem neuen Kihlkérper.

Anmerkung: Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Etikett zu entfernen und auf dem neuen
Kuhlkdrper anzubringen, oder wenn das Etikett wahrend der Ubertragung beschadigt wird,
schreiben Sie die Prozessorseriennummer vom Prozessorkennzeichnungsetikett an der Stelle
auf den neuen Kihlkorper, an der das Etikett platziert werden sollte.

. Entfernen Sie die alte Warmeleitpaste mit einem alkoholhaltigen Reinigungstuch vom

Prozessor.

. Uberpriifen Sie, ob das Herstellungsdatum des neuen Kiihlkérpers 2 Jahre oder langer

zurlickliegt.

¢ Wenn ja, wischen Sie die Warmeleitpaste auf dem neuen Kihlkérper mit einem
alkoholhaltigen Reinigungstuch ab und fahren Sie mit Schritt 2 auf Seite 267 fort.

e Wenn nein, fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 268 fort.

Schritt 2. Tragen Sie neue Warmeleitpaste mit einer Spritze auf der Oberseite des Prozessors auf, indem Sie
vier gleichmaBig verteilte Punkte bilden, von denen jeder aus 0,1 ml Warmeleitpaste besteht.
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- ______‘______’__________<

Abbildung 201. Wérmeleitpaste auftragen

Schritt 3. Installieren Sie den Kihlk&rper.

Anmerkung: (Das Drehmoment zum vollstandigen Anziehen betragt 1,22 — 1,46 Newtonmeter
(10,8 - 13,0 inch-pounds) bzw. 10,8-13,0 inch-pounds.)

Abbildung 202. Installation eines Hochleistungskihlkérpers

a. © Richten Sie die dreieckige Markierung und die Schrauben am Kihlkdrper an der
dreieckigen Markierung und den Gewindestiften auf dem Prozessorsockel aus. Installieren Sie
dann den Kuhlkérper auf dem Prozessortrager.

b. © Ziehen Sie alle Schrauben in der Installationsreihenfolge an, die auf dem
Kuhlkérperschild angegeben ist.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie alle Teile, die Sie entfernt haben.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen”
auf Seite 341.

Demo-Video
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Rack-Verriegelungen austauschen
Mit diesen Informationen kénnen Sie die Rack-Verriegelungen entfernen und installieren.

»,Rack-Verriegelungen entfernen® auf Seite 269
e Rack-Verriegelungen installieren“ auf Seite 270

Rack-Verriegelungen entfernen

Mithilfe dieser Informationen kdnnen Sie die Rack-Verriegelungen entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfligbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn der Server mit Sicherheitsfrontblende installiert ist, miissen Sie diese zuerst entfernen.
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsfrontblende entfernen® auf Seite 304.

Schritt 2. Entfernen Sie die Rack-Verriegelung.

0~
" 4

(1

Abbildung 2083. Entfernen der Rack-Verriegelung

a. © Entfernen Sie an jeder Seite des Servers die zwei Schrauben, mit denen die Rack-
Verriegelung befestigt ist.

b. © Entfernen Sie wie dargestellt an jeder Seite des Servers die Rack-Verriegelung vom
Gehause.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=JvMgE-cSy_c

Rack-Verriegelungen installieren

Mithilfe dieser Informationen kdénnen Sie die Rack-Verriegelungen installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die Rack-Verriegelungen befinden,
eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend die
Rack-Verriegelungen aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie die Rack-Verriegelung.

Abbildung 204. Installation der Rack-Verriegelung

a. O Richten Sie wie dargestellt an jeder Seite des Servers die Rack-Verriegelung mit dem Stift
am Gehdause aus. Driicken Sie dann die Rack-Verriegelung an das Gehduse und schieben Sie
es wie gezeigt leicht nach vorne.

b. O Bringen Sie die zwei Schrauben an, um die Rack-Verriegelung an jeder Seite des Servers
zu befestigen.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=pCE1-3NS_M4
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RAID-Flash-Stromversorgungsmodul austauschen

Das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul schitzt den Cachespeicher auf dem installierten RAID-Adapter.
Sie kénnen ein RAID-Flash-Stromversorgungsmodul bei Lenovo erwerben. Mithilfe der Informationen in
diesem Abschnitt kénnen Sie ein RAID-Flash-Stromversorgungsmodul (auch Superkondensator genannt)
entfernen und installieren.

Hier finden Sie eine Liste der unterstitzten Zusatzeinrichtungen:
https://serverproven.lenovo.com/

Das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul kann am Geh&use oder in einem Adaptersteckplatz installiert
werden.

RAID-Flash-Stromversorgungsmodule im Gehduse
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Nr. Position Szenario

RAID-Flashstromversorgungsmodul im Geh&use 2,5-Zoll-Geh&use mit einem
Hochleistungskuhlkdrper

A RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf ¢ 3,5-Zoll-Gehause mit einem

Adaptersteckplatz 1 Hochleistungskihlkdrper

e 2,5-Zoll-Geh&use mit Lenovo Neptune Liquid to
Air Module installiert

»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom Gehause entfernen“ auf Seite 272
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Gehause installieren” auf Seite 273
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul von der Adapterkarte entfernen® auf Seite 275
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf der Adapterkarte installieren® auf Seite 276
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RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom Gehause entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom
Gehéuse entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.
Schritt 2. Ziehen Sie das Kabel vom RAID-Flash-Stromversorgungsmodul ab.

Schritt 3. Entfernen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom Geh&use.

Abbildung 205. Entfernen des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls vom Gehéduse

a. (1) Offnen Sie die Halteklammer an der Halterung des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls.

b. (2 Nehmen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul aus der Halterung.
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Schritt 4. Entfernen Sie die Halterung des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls wie dargestellt (sofern
erforderlich).

Abbildung 206. Entfernen der Halterung des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=sLoydFNTE7c

RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Gehaduse installieren

Mithilfe dieser Informationen kdnnen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Geh&use installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich das RAID-Flash-
Stromversorgungsmodul befindet, eine unlackierte Oberfliche an der AuBenseite des Servers.
Entnehmen Sie anschlieBend das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul aus der Schutzhiille und
legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.
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Schritt 2. Falls der Server mit einem Einbaurahmen geliefert wird, der die Position des RAID-Flash-
Stromversorgungsmoduls im Geh&use abdeckt, entfernen Sie diesen zuerst.

Abbildung 207. Einbaurahmen entfernen

a. @ Driicken Sie auf den blauen Berthrungspunkt, um den Rahmen vom Gehause zu I6sen.

b. @ Schieben Sie den Rahmen in die dargestellte Richtung und heben Sie ihn aus dem
Gehéuse.

Schritt 3. Falls der Server nicht Uber eine Halterung fiir das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul am
Gehause verfugt, missen Sie zundchst eine solche installieren. Setzen Sie die Halterung ab und
schieben Sie sie in die dargestellte Richtung, um die Halterung am Geh&use zu verriegeln.

Abbildung 208. Halterung fiir RAID-Flash-Stromversorgungsmodul installieren
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Schritt 4. Installieren Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Gehause.

Abbildung 209. Installation des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls im Gehéduse

a. (1 Offnen Sie die Halteklammer an der Halterung.

b. (2 Setzen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul in die Halterung ein und driicken Sie
es herunter, um es in der Halterung zu fixieren.

Nach dieser Aufgabe

1. SchlieBen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Verlangerungskabel an einen Adapter an. Siehe ,,RAID-Flash-Stromversorgungsmodule” auf Seite 369.

2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen* auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=X1VZgNyBVO4

RAID-Flash-Stromversorgungsmodul von der Adapterkarte entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul von der
Adapterkarte entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.
Schritt 2. Ziehen Sie das Kabel vom RAID-Flash-Stromversorgungsmodul ab.
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Schritt 3. Entfernen Sie die Adapterkartenbaugruppe. Siehe ,Hintere Adapterkarte entfernen” auf Seite 300.
Schritt 4. Entfernen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul von der Adapterkarte.

Abbildung 210. Entfernen der RAID-Flash-Stromversorgungsmodul-Baugruppe von der Adapterkarte

a. o Drehen Sie die Verriegelung an der Adapterhalterung in die offene Position.
b. (2 Entfernen Sie die RAID-Flash-Stromversorgungsmodul-Baugruppe von der Adapterkarte.
C. (3] Offnen Sie die Halteklammer an der Halterung des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls.

d. (4 Nehmen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul aus der Halterung.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flr den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=m0q19MASVUE

RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf der Adapterkarte installieren

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf der Adapterkarte
installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
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antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdille, in der sich das RAID-Flash-
Stromversorgungsmodul befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers.
Entnehmen Sie anschlieBend das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul aus der Schutzhille und
legen Sie es auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf der Adapterkarte.

Abbildung 211. Installation des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls auf der Adapterkarte

a. (1 Offnen Sie die Halteklammer an der Halterung.

b. (2 Setzen Sie das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul in die Halterung ein und driicken Sie
es herunter, um es in der Halterung zu fixieren.

C. (3 Drehen Sie die Verriegelung an der Adapterhalterung in die offene Position.

d. (4 Richten Sie die RAID-Flash-Stromversorgungsmodul-Baugruppe am Steckplatz auf der
Adapterkarte aus. Schieben Sie dann die RAID-Flash-Stromversorgungsmodul-Baugruppe
vorsichtig gerade in den Steckplatz, bis sie fest sitzt und ihre Halterung fixiert ist. Drehen Sie
die Verriegelung an der Adapterhalterung in die geschlossene Position.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie die Adapterkartenbaugruppe im Gehause. Siehe ,,Hintere Adapterkarte installieren” auf
Seite 302.

2. SchlieBen Sie das Flash-Stromversorgungsmodul mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Verlangerungskabel an einen Adapter an. Siehe ,,RAID-Flash-Stromversorgungsmodule” auf Seite 369.

3. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
L~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 341.

Demo-Video
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Laufwerkbaugruppe an der Riickseite austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie die Laufwerkbaugruppe an der Rickseite
entfernen und installieren.

»Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen® auf Seite 278
»Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe installieren” auf Seite 279
»Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe entfernen” auf Seite 282
sHintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe installieren“ auf Seite 283

Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe an der Riickseite
entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie die 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe an der Rickseite entfernen.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie die Laufwerke oder die Abdeckblenden der Laufwerke, die in der hinteren Hot-
Swap-Laufwerkhalterung installiert sind. Siehe ,,2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen”
auf Seite 130.

Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung von der Prozessorplatine bzw.
vom PCle-Adapter ab. Siehe Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung“ auf Seite 343.
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Schritt 4. Halten Sie die beiden blauen Berihrungspunkte und heben Sie die hintere Hot-Swap-
Laufwerkhalterung direkt aus dem Geh&use heraus.

Abbildung 212. Entfernen der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung

Schritt 5. Wenn die hintere Riickwandplatine wieder verwendet werden soll, entfernen Sie diese. Siehe
»Hintere Riickwandplatine fiir 2,5-Zoll-Laufwerke entfernen“ auf Seite 285.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=0S3iaLMhB70

Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kénnen Sie die 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe an der Riickseite
installieren.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie die 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe an der Rlickseite installieren.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust flihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Vorgehensweise

Schritt 1. Berilihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die hintere Hot-Swap-
Laufwerkhalterung befindet, eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen
Sie anschlieBend die hintere Hot-Swap-Laufwerkhalterung aus der Schutzhille und legen Sie sie
auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Halten Sie die Lasche der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung wie dargestellt leicht gedriickt
und entfernen Sie die Luftflihrung aus der Halterung.

Abbildung 213. Entfernen der Luftfiihrung

a. @ Driicken Sie auf die Lasche auf einer Seite, um die Luftfihrung zu I6sen.
b. @ Heben Sie die Luftflihrung an, um sie aus der Laufwerkhalterung zu entfernen.

Schritt 3. Richten Sie die Rickwandplatine an der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung aus und senken
Sie sie in die Halterung ab.

Abbildung 214. Installation der hinteren Riickwandplatine
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Schritt 4. Verbinden Sie die Kabel mit der Riickwandplatine.

Schritt 5. Installieren Sie die Luftfihrung wie dargestellt in der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung.

Abbildung 215. Installation der Luftfiihrung

a. @ Richten Sie die Kante der Luftfihrung an der Kerbe der Laufwerkhalterung aus.
b. @ Driicken Sie die Luftfihrung nach unten, bis sie ordnungsgemaB eingesetzt ist.

Schritt 6. Richten Sie die Stifte an der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung an der entsprechenden
Offnung und am Schlitz im Gehause aus. Senken Sie die hintere Hot-Swap-Laufwerkhalterung
anschlieBend in das Gehause ab, bis sie richtig eingesetzt ist.

Abbildung 216. Installation der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung

Schritt 7. SchlieBen Sie die Kabel an der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) oder den
Erweiterungssteckpléatzen an. Siehe Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung® auf Seite 343.

Nach dieser Aufgabe
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1. Installieren Sie die Laufwerke oder die Abdeckblenden wieder in der hinteren Hot-Swap-
Laufwerkhalterung. Siehe ,,2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren“ auf Seite 132.

2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=vT-I-EBiY40

Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die hintere Laufwerkbaugruppe entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie die 7-mm-Laufwerkbaugruppe an der Rickseite entfernen.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,Sicherheitsprifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfiigbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Entfernen Sie die 7-mm-Laufwerke oder die Abdeckblenden der Laufwerke, die in der hinteren
Hot-Swap-Laufwerkhalterung installiert sind. Die Methode zum Entfernen ist dieselbe wie beim
2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk. Siehe ,,2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen®
auf Seite 130.

Schritt 3. Ziehen Sie die Kabel der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung von der Prozessorplatine bzw.
vom PCle-Adapter ab.
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Schritt 4. Heben Sie die hintere Hot-Swap-Laufwerkhalterung aus dem Gehé&use heraus.

Abbildung 217. Entfernen der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung

Schritt 5. Wenn die hintere Riickwandplatine wieder verwendet werden soll, entfernen Sie diese. Siehe
»,Ruckwandplatinen flr 7-mm-Laufwerke entfernen” auf Seite 288.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=10ojkhtx2Ujc

Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Laufwerkbaugruppe an der Rickseite
installieren.

Zu dieser Aufgabe

Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie die 7-mm-Laufwerkbaugruppe an der Rlckseite installieren.

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhille, in der sich die hintere Hot-Swap-
Laufwerkhalterung befindet, eine unlackierte Oberflaiche an der AuBenseite des Servers. Nehmen
Sie anschlieBend die hintere Hot-Swap-Laufwerkhalterung aus der Schutzhille und legen Sie sie
auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie die 7-mm-Rickwandplatine (siehe ,,Rlickwandplatinen fir 7-mm-Laufwerke
installieren® auf Seite 290).
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Schritt 3. Richten Sie die Stifte an der hinteren 7-mm-Hot-Swap-Laufwerkhalterung am entsprechenden
Stift und Schlitz im Gehause aus. Senken Sie die hintere Hot-Swap-Laufwerkhalterung
anschlieBend in das Gehause ab, bis sie richtig eingesetzt ist.

Abbildung 218. Installation der hinteren Hot-Swap-Laufwerkhalterung

Schritt 4. SchlieBen Sie die Kabel von den Riickwandplatinen an die Prozessorplatine und den
Adaptersteckplatz an. Siehe Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung” auf Seite 343.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie die Laufwerke oder die Abdeckblenden wieder in der hinteren Hot-Swap-
Laufwerkhalterung. Siehe ,,2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren* auf Seite 132.
2. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=UMelBPRJ_dM

Hintere Rickwandplatine flr Laufwerke austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie eine hintere Riickwandplatine fir Laufwerke
entfernen und installieren.

»Hintere Riickwandplatine fiir 2,5-Zoll-Laufwerke entfernen” auf Seite 285
,Hintere Rickwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke installieren“ auf Seite 286
»,RUckwandplatinen fir 7-mm-Laufwerke entfernen” auf Seite 288
»RUckwandplatinen flir 7-mm-Laufwerke installieren“ auf Seite 290
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Hintere Rlickwandplatine fur 2,5-Zoll-Laufwerke entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Riickwandplatine fiir ein 2,5-Zoll-Laufwerk an
der Rickseite entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie lhren Server vor.
a. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

b. Entfernen Sie alle installierten Laufwerke und Abdeckblenden (sofern vorhanden) von den
Laufwerkpositionen. Siehe ,,2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen” auf Seite 130.

Schritt 2. Halten Sie die Lasche an der Halterung des hinteren Hot-Swap-Laufwerks wie dargestellt gedriickt
und entfernen Sie die Luftfiihrung aus der Halterung des hinteren Hot-Swap-Laufwerks.

Abbildung 219. Entfernen der Luftfihrung

a. © Driicken Sie auf die Lasche auf einer Seite, um die Luftfihrung zu 16sen.

b. @ Heben Sie die Luftfihrung an, um sie aus der Laufwerkhalterung zu entfernen.
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Schritt 3. Notieren Sie sich die Kabelanschlisse des 2,5-Zoll-Laufwerks an der Riickseite und ziehen Sie
dann alle Kabel von den Ruckwandplatinen ab. Weitere Informationen zu den Kabelftihrungen an
der Rickwandplatine finden Sie unter Kapitel 6 ,,Interne Kabelflihrung” auf Seite 343.

Schritt 4. Heben Sie die Riuckwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke an der Riickseite vorsichtig aus der
Halterung des Hot-Swap-Laufwerkgeh&uses an der Rickseite heraus.

Abbildung 220. Entfernen der Rlickwandplatine fiir 2,5-Zoll-Laufwerke an der Rlickseite

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=gqpE3meycUBM

Hintere Riickwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Riickwandplatine fir 2,5-Zoll-Laufwerke an der
Ruckseite installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die hintere Riickwandplatine befindet,
eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die hintere
Rickwandplatine aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.
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Schritt 2. Richten Sie die Rickwandplatine mit der Halterung des hinteren Hot-Swap-Laufwerks aus und
senken Sie sie in der Halterung des hinteren Hot-Swap-Laufwerks ab.

Abbildung 221. Installation der hinteren Riickwandplatine

Schritt 3. SchlieBen Sie die Kabel an der Systemplatinenbaugruppe und der Rlickwandplatine an. Siehe
Kapitel 6 ,Interne Kabelfihrung“ auf Seite 343. Wenn die Kabelanschllisse liber
Staubschutzkappen verfligen, entfernen Sie diese, bevor Sie Kabel verbinden.

Schritt 4. Installieren Sie die Luftfiihrung wie dargestellt in der Halterung des hinteren Hot-Swap-Laufwerks.

Abbildung 222. Installation der Luftflihrung

a. © Richten Sie die Kante der Luftflhrung an der Kerbe der Laufwerkhalterung aus.

b. © Driicken Sie die Luftfihrung nach unten, bis sie ordnungsgemaB eingesetzt ist.

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie die Laufwerke oder die Abdeckblenden wieder in der Halterung des hinteren Hot-Swap-
Laufwerks. Siehe ,,2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren“ auf Seite 132.
2. Installieren Sie die Laufwerkbaugruppe wieder im Server. Siehe ,Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe
installieren® auf Seite 279.
3. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen* auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=I1v7bwRFIxw
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Riuckwandplatinen fiir 7-mm-Laufwerke entfernen

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie die Riickwandplatinen eines 7-mm-Laufwerks entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

e Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Anmerkung: Je nach Art Ihrer Rickwandplatine weichen sie mdglicherweise von den Abbildungen in
diesem Abschnitt ab.

Schritt 1. Bereiten Sie Ihren Server vor.

a.
b.

Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Entfernen Sie alle installierten Laufwerke und Abdeckblenden (sofern vorhanden) von den
Laufwerkpositionen. Siehe ,,2,5-Z0oll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk entfernen” auf Seite 130.

Notieren Sie sich die Kabelanschlisse der 7-mm-Laufwerke und ziehen Sie dann alle Kabel
von den Rickwandplatinen ab. Weitere Informationen zu den Kabelfihrungen an der
Rickwandplatine finden Sie unter ,Rickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke® auf Seite 374.
Wenn die Kabelanschlisse Uber Staubschutzkappen verfligen, stecken Sie diese wieder auf.

Entfernen Sie ggf. die 7-mm-Laufwerkbaugruppe aus dem hinteren Gehause. Siehe ,Hintere
2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen® auf Seite 278.
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Schritt 2. Entfernen Sie die oben angebrachte Rickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke.

Abbildung 223. Entfernen der Rlickwandplatine flir 7-mm-Laufwerke (oben)

a. (1) Entfernen Sie die zwei Schrauben wie dargestellt.

b. (2 Heben Sie die Riickwandplatine senkrecht nach oben und legen Sie sie beiseite.

Schritt 3. Entfernen Sie die unten angebrachte Rickwandplatine flr 7-mm-Laufwerke.

Abbildung 224. Entfernen der Riickwandplatine flir 7-mm-Laufwerke (unten)

a. (1 Entfernen Sie die Schraube wie dargestellt.
b. (2 Entnehmen Sie die interne Rickwandplatine wie dargestellt horizontal aus dem Gehdause.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=zcW4kg979Z4

Ruckwandplatinen fiir 7-mm-Laufwerke installieren

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie die Riickwandplatinen fiir 7-mm-Laufwerke installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhlille, in der sich die neuen Riickwandplatinen befinden,
eine unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die neuen
Rickwandplatinen aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie die Riickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke unten.

Abbildung 225. Installation einer Rlickwandplatine fir 7-mm-Laufwerke (unten)

a. (1 Richten Sie den Stift am Geh&use aus und schieben Sie die Rlickwandplatine vorsichtig
ins Geh&ause, bis sie richtig eingesetzt ist.

b. (2 Bringen Sie die Schraube wie dargestellt an.

Schritt 3. Bringen Sie die Riickwandplatine fuir 7-mm-Laufwerke oben an.

290 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch


https://www.youtube.com/watch?v=zcW4kg97qZ4

Abbildung 226. Installation der Rlckwandplatine fiir 7-mm-Laufwerke (oben)

a. (1 Setzen Sie die Riuckwandplatine wie dargestellt ins Geh&use ein.

b. (2 Bringen Sie die zwei Schrauben an, um die Rlickwandplatine zu befestigen.

Schritt 4. SchlieBen Sie die Kabel an der Systemplatinenbaugruppe und der Riickwandplatine an. Siehe
Kapitel 6 ,Interne Kabelfiihrung® auf Seite 343. Wenn die Kabelanschlisse Uber
Staubschutzkappen verfligen, entfernen Sie diese, bevor Sie Kabel verbinden.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie die 7-mm-Laufwerkhalterung am hinteren Gehause. Siehe ,Hintere 7-mm-
Laufwerkbaugruppe installieren® auf Seite 283.

2. Installieren Sie die 7-mm-Laufwerke und Abdeckblenden wieder in den Laufwerkpositionen. Die
Methode zum Installieren ist dieselbe wie beim 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk. Siehe ,,2,5-Zoll-/
3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerk installieren® auf Seite 132.

3. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen® auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=XVF3TpitGSc

Hintere Adapterkartenbaugruppe austauschen

Mithilfe dieser Informationen kénnen Sie die Adapterkartenbaugruppe entfernen oder installieren.

»Ruckseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen® auf Seite 291
* ,Ubersicht Uber Adapterhalterungen® auf Seite 295

,Ubersicht Uber Adapterkarten“ auf Seite 295
Rickseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen

In diesem Abschnitt werden die Korrelationen zwischen der riick-/vorderseitigen Konfiguration und den
Adapterkartenbaugruppen erldutert.
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Tabelle 31. Rlickseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen’

Rickseitige Serverkonfiguration

Adapterkartenbaugruppe 1

Adapterkartenbaugruppe 2

Abbildung 227. Drei PCle-Steckplétze

Abbildung 228.
Adapterhalterung 1 (LP-LP)

Abbildung 229. Adapterkarte 1
(BF?-Karte)

Abbildung 231. Halterung fiir
Adapterkarte 2

Abbildung 232. Adapterkarte 2

a 7
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Abbildung 233. Zwei PCle-Steckplétze

Abbildung 234.
Adapterhalterung 1 (LP
+Abdeckblende)

[

Abbildung 235. Adapterkarte 1

Abbildung 236. Adapterkarte 13

Abbildung 237.
Adapterhalterung 2 (FH)

Abbildung 238. Adapterkarte 2

292 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch




Tabelle 31. Rickseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen’ (Forts.)

Riickseitige Serverkonfiguration

Adapterkartenbaugruppe 1

Adapterkartenbaugruppe 2

Abbildung 239. Zwei PCle-Steckplétze

Abbildung 240.
Adapterhalterung 1 (LP+FH)

Abbildung 241. Adapterkarte 1
(BF-Karte)

Die Adapterkartenbaugruppe 2
wird nicht unterstutzt.

Fur diese Konfiguration ist eine
hintere Wandhalterung
erforderlich.

Abbildung 242. Eine hintere
Wandhalterung

(7B s Sy V] Wiy

Abbildung 243. Zwei PCle-Steckplétze

Abbildung 244.
Adapterhalterung 1 (LP-LP)

Abbildung 245. Adapterkarte 1
(BF-Karte)

Abbildung 246. Adapterkarte 1°

Die Adapterkartenbaugruppe 2
wird nicht unterstitzt.
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Tabelle 31. Riickseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen’ (Forts.)

Rickseitige Serverkonfiguration

Adapterkartenbaugruppe 1

Adapterkartenbaugruppe 2

0
L
]

Abbildung 247. Zwei PCle-Steckplétze

Abbildung 248.
Adapterhalterung 1 (LP)

Abbildung 250. Halterung fiir
Adapterkarte 2

Abbildung 249. Adapterkarte 1

Abbildung 251. Adapterkarte 2

Abbildung 252. Ein PCle-Steckplatz

Abbildung 253.
Adapterhalterung 1 (LP-LP)

Wahlen Sie eines der folgenden

Elemente flir den
Zusammenbau aus:

Abbildung 254.
Adapterkarte 1 (BF-Karte)

Abbildung 255.
Adapterkarte 1

Die Adapterkartenbaugruppe 2
wird nicht unterstitzt.
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Tabelle 31. Rickseitige Serverkonfiguration und Adapterkartenbaugruppen’ (Forts.)

Riickseitige Serverkonfiguration

Adapterkartenbaugruppe 1

Adapterkartenbaugruppe 2

13

Abbildung 256. Adapterkarte

B

"ff, [ o] [T |

=)

Abbildung 257. Ein PCle-Steckplatz

Abbildung 258.

UN

Adapterhalterung 1 (LP)

Abbildung 259. Adapterkarte 1

Die Adapterkartenbaugruppe 2
wird nicht unterstitzt.

Anmerkungen:

1. Die Abbildungen der Adapterhalterungen und -karten unterscheiden sich ggf. geringfligig von den

physischen Teilen.

2. BF: ,butterfly” — eine Adapterkarte mit Steckplatzen an beiden Seiten.
3. Dieser Adapter kann nicht verwendet werden, wenn das Modul fiir direkte Wasserkiihlung des Lenovo

Neptune(TM) Prozessors installiert ist.

Ubersicht liber Adapterhalterungen
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Adapterhalterungen identifizieren.

Abbildung 260.
Adapterhalterung 1
(LP+FH)

Abbildung 261.
Adapterhalterung 1
(LP-LP)

%l

Abbildung 262.
Adapterhalterung 1/2
(LP)

LS

Abbildung 263.
Adapterhalterung 1
(LP+Abdeckblende)

Abbildung 264.
Adapterhalterung 2
(FH)

Ubersicht liber Adapterkarten
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Adapterkarten identifizieren.
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Adapterkarte

Anmerkungen

¢ Je nach Serverkonfiguration oder bestimmten
Reihenfolgen kann es sich bei der Adapterkarte um
eine Karte der 4. oder 5. Generation handeln.

¢ |n diesem Abschnitt wird nur beschrieben, wie die
Karten den Halterungen zugeordnet werden, da das
Aussehen und die Installationsmethoden fiir BF-Karten
der 4. und 5. Generation identisch sind.

Diese Karte kann Folgendes sein:

e Eine Adapterkarte 1 Gen. 4

¢ Eine BF-Adapterkarte 1 Gen. 5 mit einem entfernten
Steckplatz

Abbildung 267. Eine Adapterkarte Gen. 4/5

Adapterkarte 2 Gen. 4/5

~Adapterhalterung an der Rickseite entfernen auf Seite 297
»~Adapterhalterung an der Riickseite installieren® auf Seite 299
»Hintere Adapterkarte entfernen” auf Seite 300

,Hintere Adapterkarte installieren® auf Seite 302

Adapterhalterung an der Ruckseite austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Adapterhalterung an der Riickseite entfernen

und installieren.

e Adapterhalterung an der Riickseite entfernen“ auf Seite 297
e Adapterhalterung an der Riickseite installieren® auf Seite 299
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Adapterhalterung an der Ruckseite entfernen
Hier erfahren Sie, wie Sie die hintere Adapterhalterung entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Informationen zu unterstiitzten Adapterhalterungen finden Sie unter ,,Ubersicht (iber Adapterhalterungen“ auf
Seite 291.

Die Adapterhalterung, die Sie entfernen mdchten, unterscheidet sich méglicherweise von den folgenden
Abbildungen, jedoch ist die Methode zum Entfernen dieselbe. Das folgende Beispiel zeigt die hintere LP-FH-
Adapterhalterung.

Achtung:

¢ |Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fiihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen* auf Seite 337.

Schritt 2. Wenn auf der Adapterkarte ein PCle-Adapter installiert ist, notieren Sie sich zuerst die
Kabelanschliisse. Ziehen Sie anschlieBend alle Kabel von der Adapterkarte ab.
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Schritt 3. Entfernen Sie die hintere Adapterhalterung.

Abbildung 268. Entfernen einer hinteren Adapterhalterung

a. © Driicken Sie gleichzeitig die zwei Verriegelungen an den beiden Enden.

b. @ Heben Sie sie vorsichtig an den zwei Verriegelungen aus dem Gehéause.

Nach dieser Aufgabe

1. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie

die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

2. Entfernen Sie die hintere Wandhalterung, wenn Sie eine Nicht-LP-FH-Adapterhalterung installieren
mochten.
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Abbildung 269. Entfernen der hinteren Wandhalterung

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=j8WyMn9FMGU

Adapterhalterung an der Riickseite installieren
Hier erfahren Sie, wie Sie die hintere Adapterhalterung installieren.

Zu dieser Aufgabe

Informationen zu unterstiitzten Adapterhalterungen finden Sie unter ,,Ubersicht liber Adapterhalterungen® auf
Seite 291.

Die Adapterhalterung, die Sie installieren méchten, unterscheidet sich mdglicherweise von den Abbildungen
unten, jedoch ist die Installationsmethode dieselbe. Das folgende Beispiel zeigt die hintere LP-FH-
Adapterhalterung.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerédte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Positionieren Sie die Adapterhalterung auf dem Geh&use. Richten Sie die Kunststoffklammer und
die beiden Stifte an der Halterung mit dem Fiihrungsstift und den zwei Offnungen am Geh&use aus
und richten Sie die Adapterkarte an den Adaptersteckplatz auf der Systemplatine aus. Driicken Sie
dann vorsichtig die Adapterhalterung senkrecht nach unten in den Steckplatz, bis sie richtig
eingesetzt ist.

>

Abbildung 270. Installation der hinteren Adapterhalterung

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=jgG0z4Xn9cY

Hintere Adapterkarte austauschen

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die hintere Adapterkarte zu entfernen und zu
installieren.

,Hintere Adapterkarte entfernen“ auf Seite 300
e  Hintere Adapterkarte installieren” auf Seite 302

Hintere Adapterkarte entfernen
Hier erfahren Sie, wie Sie die hintere Adapterkarte entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Informationen zu unterstiitzten Adapterhalterungen finden Sie unter ,,Ubersicht tiber Adapterhalterungen“ auf
Seite 291.

300 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch


https://www.youtube.com/watch?v=jgG0z4Xn9cY

Die Adapterkarte, die Sie entfernen méchten, unterscheidet sich méglicherweise von den folgenden
Abbildungen, jedoch ist die Methode zum Entfernen dieselbe. Das folgende Beispiel zeigt die hintere LP-FH-
Adapterkarte.

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Schritt 2. Wenn auf der Adapterkarte ein PCle-Adapter installiert ist, notieren Sie sich zuerst die
Kabelanschlisse. Ziehen Sie anschlieBend alle Kabel von der Adapterkarte ab.

Schritt 3. Entfernen Sie die hintere Adapterkarte. Lesen Sie ,,Adapterhalterung an der Riickseite entfernen”
auf Seite 297.

Schritt 4. Entfernen Sie gegebenenfalls die auf der Adapterkarte eingesetzten PCle-Adapter. Siehe ,,PCle-
Adapter entfernen” auf Seite 242.

Schritt 5. Entfernen Sie die Adapterkarte aus der Halterung.

Abbildung 271. Ausbau der Adapterkarte

a. © Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Adapterkartenbaugruppe an der
Halterung befestigt ist.

b. @ Entfernen Sie die Adapterkarte.

Nach dieser Aufgabe
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1. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

2. Entfernen Sie die hintere Wandhalterung, wenn Sie eine Nicht-LP-FH-Adapterkartenbaugruppe
installieren méchten.

Abbildung 272. Entfernen der hinteren Wandhalterung
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=g1Wuj56bsM4

Hintere Adapterkarte installieren
Hier erfahren Sie, wie Sie die interne hintere Adapterkarte installieren.

Zu dieser Aufgabe

Informationen zu unterstiitzten Adapterhalterungen finden Sie unter ,,Ubersicht tiber Adapterhalterungen® auf
Seite 291.

Die Adapterkarte, die Sie installieren mdchten, unterscheidet sich méglicherweise von den Abbildungen
unten, jedoch ist die Installationsmethode dieselbe. Das folgende Beispiel zeigt die hintere LP-FH-
Adapterkarte.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Vorgehensweise

Schritt 1. Berilihren Sie mit der antistatischen Schutzhillle, in der sich die Adapterkarte befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend die
Adapterkarte aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Setzen Sie die Adapterkarte ein und befestigen Sie sie an der Halterung.

Abbildung 273. Installation einer Adapterkarte

1. @ Richten Sie die Schraubenlécher in der Adapterkarte an den entsprechenden Bohrungen in
der Halterung aus.

2. O Installieren Sie die zwei Schrauben, um die Adapterkarte an der Halterung zu befestigen.
Schritt 3. Installieren Sie die PCle-Adapter ggf. wieder auf der Adapterkarte. Siehe ,,PCle-Adapter
installieren® auf Seite 244. SchlieBen Sie die Kabel dann wieder gemaB Ihren Notizen an die PCle-
Adapter auf der Adapterkarte an. Alternativ finden Sie weitere Informationen Uber lhre
Konfigurationsoptionen in Kapitel 6 ,Interne Kabelfihrung® auf Seite 343 im Abschnitt zur
Kabelfihrung.

Schritt 4. Installieren Sie die hintere Adapterkartenbaugruppe. Lesen Sie ,,Adapterhalterung an der
Ruckseite installieren” auf Seite 299.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=zISs-VLi8Ys

Sicherheitsfrontblende austauschen

Mit diesen Informationen entfernen und installieren Sie die Sicherheitsfrontblende.
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Anmerkung: Die Sicherheitsfrontblende ist bei einigen Modellen verfigbar.
e | Sicherheitsfrontblende entfernen® auf Seite 304
e _Sicherheitsfrontblende installieren® auf Seite 305

Sicherheitsfrontblende entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die Sicherheitsfrontblende entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vorgehensweise
Schritt 1. Verwenden Sie den Schlissel, um die Sicherheitsfrontblende zu entriegeln.

Abbildung 274. Sicherheitsfrontblende aufschlieBen
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Schritt 2. Entfernen Sie die Sicherheitsfrontblende.

Achtung: Bevor Sie das Rack mit installiertem Server versenden, bringen Sie die
Sicherheitsfrontblende wieder an und lassen Sie sie einrasten.

Abbildung 275. Entfernen der Sicherheitsfrontblende

a.  © Driicken Sie auf den Entriegelungshebel.

b. © Drehen Sie die Sicherheitsfrontblende nach auBen, um sie aus dem Gehéuse zu entfernen.
Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=00zHcHIXgfg

Sicherheitsfrontblende installieren
Installieren Sie mithilfe dieser Informationen die Sicherheitsfrontblende.
Zu dieser Aufgabe

Achtung: Lesen Sie ,Installationsrichtlinien auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste“ auf Seite 54,
um sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

Vorgehensweise

Schritt 1. Bringen Sie die Rack-Verriegelungen wieder an, falls Sie sie entfernt haben. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,Rack-Verriegelungen installieren” auf Seite 270.
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Schritt 2. Wenn sich der Schliissel in der Sicherheitsfrontblende befindet, entfernen Sie diesen aus der
Sicherheitsfrontblende.

a. O Driicken Sie auf die Verriegelung, um den Schlissel loszulassen.

b. @ Ziehen Sie den Schliissel in der gezeigten Richtung aus der Halteklammer heraus.

Abbildung 276. Schliissel entfernen

Schritt 3. Installieren Sie die Sicherheitsfrontblende am Geh&use.

a. @ Setzen Sie die Lasche an der Sicherheitsfrontblende in den Schlitz an der rechten Rack-
Verriegelung ein.

b. @ Halten Sie den blauen Entriegelungshebel gedriickt.

c. © Drehen Sie die Sicherheitsblende nach innen, bis die linke Seite einrastet.

Abbildung 277. Installation der Sicherheitsfrontblende
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Schritt 4. Verwenden Sie den Schlissel, um die Sicherheitsfrontblende in der geschlossenen Position zu
verriegeln.

Abbildung 278. Sicherheitsfrontblende verriegeln

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=RsaTB_7KJdM

Serielles Anschlussmodul austauschen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie ein serielles Anschlussmodul entfernen und
installieren.

»Serielles Anschlussmodul entfernen® auf Seite 307
e  Serielles Anschlussmodul installieren” auf Seite 309

Serielles Anschlussmodul entfernen

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie ein serielles Anschlussmodul entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

® Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.
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Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfiigbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

Schritt 2. Ziehen Sie das Kabel des seriellen Anschlussmoduls von der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) ab.

Schritt 3. Drlicken Sie die zwei Verriegelungen an beiden Enden gleichzeitig und heben Sie den
Adapterrahmen vorsichtig an den zwei Verriegelungen aus dem Geh&use.

Abbildung 279. Entfernen der Adapterkartenhalterung

Schritt 4. Offnen Sie die Sicherung und entfernen Sie das serielle Anschlussmodul aus der
Adapterhalterung.

Abbildung 280. Entfernen der Adapterkartenhalterung

a. @ Offnen Sie die Sicherung.

b. @ Entfernen Sie das serielle Anschlussmodul von der Adapterhalterung.
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Schritt 5. (Optional) Wenn Sie die Halterung des seriellen Anschlusses austauschen mussen, trennen Sie das
serielle Anschlusskabel mit einem 5-mm-Schraubenschlissel von der Halterung.

Abbildung 281. Zerlegen des seriellen Anschlussmoduls

a. O Lssen Sie die zwei Schrauben.
b. © Ziehen Sie das serielle Anschlusskabel aus der Halterung heraus.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie ein neues serielles Anschlussmodul, einen PCle-Adapter oder eine Halterung fir einen
PCle-Steckplatz, um die Position abzudecken. Informationen dazu finden Sie unter ,,Serielles
Anschlussmodul installieren® auf Seite 309 und ,,PCle-Adapter installieren” auf Seite 244.

2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=MeCEpetelPs

Serielles Anschlussmodul installieren

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt konnen Sie ein serielles Anschlussmodul installieren.

Zu dieser Aufgabe

Achtung:

¢ |Lesen Sie ,Installationsrichtlinien* auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Sehen Sie sich das Verfahren an

Ein Video zu diesem Verfahren ist auf YouTube verfligbar: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhlille, in der sich die Komponente befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die Komponente
aus der Schutzhiille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Bringen Sie das serielle Anschlusskabel mithilfe eines 5-mm-Schraubenschlissels in der Halterung
an.

Abbildung 282. Montieren des seriellen Anschlussmoduls

a. @ Richten Sie die zwei Schraubenlécher am Kabelanschluss an der Halterung aus.
b. @ Bringen Sie die zwei Schrauben an der Halterung an.

Schritt 3. Installieren Sie das serielle Anschlussmodul an der Adapterhalterung.

Abbildung 283. Serielles Anschlussmodul installieren

a. (1 Offnen Sie die Sicherung am Adapterrahmen.
b. (2 Installieren Sie das serielle Anschlussmodul an der Adapterhalterung.

C. e SchlieBen Sie die Sicherung und stellen Sie sicher, dass das serielle Anschlussmodul
sicher installiert ist.

Schritt 4. Installieren Sie die Adapterkartenbaugruppe im Server.
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Abbildung 284. Installieren der Adapterkartenbaugruppe

Schritt 5. Verbinden Sie das Kabel des seriellen Anschlussmoduls mit dem Anschluss fiir das serielle

Anschlussmodul auf der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe). Informationen zur Position
des Anschlusses fiir das serielle Anschlussmodul finden Sie unter ,,Anschlisse auf der
Systemplatinenbaugruppe® auf Seite 37.

Nach dieser Aufgabe

1.

2.

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen*
auf Seite 341.

Klicken Sie auf der UEFI-Einrichtungsseite auf Systemeinstellungen = Einheiten und E/A-Anschliisse
— Einstellungen fiir Umleitung an die Konsole. Andern Sie sowohl die Einstellung fiir die
Konsolenumleitung als auch fiir die SP-Umleitung in Aktiviert.

. Um das serielle Anschlussmodul unter Linus oder Microsoft Windows zu aktivieren, gehen Sie je nach

installiertem Betriebssystem wie folgt vor:

Anmerkung: Wenn die Funktion ,Serial over LAN“ (SOL) oder ,Emergency Management Services"”
(EMS) aktiviert ist, wird der serielle Anschluss unter Linux und anderen Microsoft Windows verborgen.
Daher ist es erforderlich, SOL und EMS zu deaktivieren, um den seriellen Anschluss bei
Betriebssystemen fir serielle Gerate zu verwenden.

e Unter Linux:

Offnen Sie ipmitool und geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Serial over LAN-Funktion (SOL)
zu deaktivieren:

-Ilanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate

* Unter Microsoft Windows:
a. Offnen Sie ipmitool und geben Sie den folgenden Befehl ein, um die SOL-Funktion zu
deaktivieren:

—"I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
b. Offnen Sie Windows PowerShell und geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Emergency
Management Services-Funktion (EMS) zu deaktivieren:

Bcdedit /ems of f
c. Starten Sie den Server neu, damit die neue EMS-Einstellung wirksam wird.
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Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=9XXivrfakdO

Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) austauschen (nur fiir
qualifizierte Kundendiensttechniker)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie die System-E/A-Platine und die Prozessorplatine,
die als Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) vorliegen, entfernen und installieren.

Wichtig:

Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Wenn im Server ein L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module) installiert ist und die

Systemplatinenbaugruppe oder der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie zuerst

einen L2AM-Modulgriff (LACM-KUihlkérperhalterung)-Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes L2AM

durch ein neues ersetzen, missen Sie keinen Modulgriff (LACM-KUhlkdrperhalterung) beantragen, da das
neue L2AM-Paket einen Griff enthalt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Prozessorplatine und ein Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul

gemeinsam auszutauschen:

- Uberpriifen Sie vor dem Austausch die aktuelle Richtlinie zur PSB-Sicherung. Siehe Service process
before replacement unter Service process for updating PSB fuse state (nur Lenovo
Kundendiensttechniker).

— Stellen Sie sicher, dass der Status der Prozessorsicherung nach dem Austausch wie erwartet ist und
keine unerwarteten Eintrage im XCC-Ereignisprotokolle vorhanden sind. Siehe Service process after
replacing a processor board and a firmware and RoT security module together unter Service process
for updating PSB fuse state (nur Lenovo Kundendiensttechniker). Der Sicherungsstatus muss mit dem
urspriinglichen Sicherungsstatus des Servers Ubereinstimmen.

In der folgenden Abbildung ist der Aufbau der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) dargestellt, die die
System-E/A-Platine und die Prozessorplatine enthalt.
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Abbildung 285. Aufbau der Systemplatinenbaugruppe

System-E/A-Platine H Prozessorplatine

H Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul

,Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul entfernen“ auf Seite 314
,Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul installieren® auf Seite 315
~System-E/A-Platine entfernen” auf Seite 320
»,System-E/A-Platine installieren“ auf Seite 324

Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul austauschen (nur fiir qualifizierte
Lenovo Kundendiensttechniker)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kdnnen Sie das ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust
Security Module entfernen und installieren.

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.
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Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul entfernen

Fdhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das ThinkSystem V3 Firmware- und Root-of-Trust
(RoT)-Sicherheitsmodul (Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul) zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, sie ohne eine passende Schulung und Qualifikation zu
entfernen oder zu installieren.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

e Aktualisieren Sie nach dem Austausch des Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul die Firmware auf die
vom Server unterstitzte spezifische Version. Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die erforderliche Firmware
oder eine Kopie der zuvor vorhandenen Firmware verfligen, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

¢ Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates fir Ihren Server.

e Weitere Informationen zu den Tools flir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren” auf Seite 511.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie Ilhren Server vor.

a. Fuhren Sie OneCLI-Befehle aus, um die UEFI-Einstellungen zu sichern. Siehe https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html.

b. FUhren Sie sowohl OneCLI-Befehle als auch XCC-Aktionen aus, um die XCC-Einstellungen zu
sichern. Siehe https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_save_
command.html und https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/NN1ia_c_backupthexcc.html.

c. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

d. Wenn lhr Server Uber eine hintere Laufwerkbaugruppe verfligt, entfernen Sie diese zuerst.
Siehe ,Hintere 2,5-Zoll-Laufwerkbaugruppe entfernen® auf Seite 278.

e. Wenn lhr Server Uber eine 7-mm-Laufwerkbaugruppe an der Riickseite verfiigt, entfernen Sie
diese zuerst. Siehe ,Hintere 7-mm-Laufwerkbaugruppe entfernen* auf Seite 282.

f.  Wenn Ihr Server Gber Adapterkartenbaugruppen verfigt, entfernen Sie diese zuerst (siehe
~Adapterkartenbaugruppen® auf Seite 291).
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Schritt 2. Entfernen Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul.

Abbildung 286. Entfernen des Firmware- und RoT-Sicherheitsmoduls

a. © Lssen Sie die zwei Schrauben am Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul.
b. ©® Heben Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul aus dem Gehause.

Nach dieser Aufgabe

Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=9uCOXTan_fs

Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul installieren

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um das ThinkSystem V3 Firmware- und Root-of-Trust
(RoT)-Sicherheitsmodul (Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul) zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, sie ohne eine passende Schulung und Qualifikation zu
entfernen oder zu installieren.

(Nur qualifizierte Lenovo Kundendiensttechniker) Aktualisieren Sie nach dem Austausch des Firmware- und

RoT-Sicherheitsmodul die UEFI-Firmware auf die vom Server unterstitzte spezifische Version. Ausfihrliche
Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie unter Tipp zum Austausch eines Firmware- und RoT-
Sicherheitsmoduls.

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitspriifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.
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¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

e Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates flr Ihren Server.

e Weitere Informationen zu den Tools fir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren” auf Seite 511.

Vorgehensweise

Schritt 1. Berlihren Sie mit der antistatischen Schutzhlille, in der sich das Firmware- und RoT-
Sicherheitsmodul befindet, eine unlackierte Oberflaiche an der AuBenseite des Servers. Entnehmen
Sie anschlieBend das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul aus der Schutzhdille und legen Sie es
auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Installieren Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul im Server.

Abbildung 287. Installieren des Firmware- und RoT-Sicherheitsmoduls

a. @ Senken Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul auf die System-E/A-Platine und
stellen Sie sicher, dass der Anschluss am Modul ordnungsgemaB im Steckplatz auf der
System-E/A-Platine eingesetzt ist.

b. ©® Ziehen Sie die zwei Schrauben fest, um das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul zu
befestigen.

Nach dieser Aufgabe
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1. SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Siehe ,,Austausch von Komponenten abschlieBen*
auf Seite 341.

2. Aktualisieren Sie die UEFI-, XCC- und LXPM-Firmware auf die spezifische Version, die vom Server
unterstitzt wird. Siehe https://glossedlenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/
System%20related/

How %20t0%20d0%20RoT%20Module %20FW%20update %200n%20ThinkSystem %20V3%20machines/.

3. Fuhren Sie OneCLI-Befehle aus, um die UEFI-Einstellungen wiederherzustellen. Siehe https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_restore_command.html.

4. Fuhren Sie sowohl OneCLI-Befehle als auch XCC-Aktionen aus, um die XCC-Einstellungen
wiederherzustellen. Siehe https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_restore_
command.html und https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/
NN1ia_c_restorethexcc.html.

5. Flhren Sie bei Bedarf die folgenden Schritte aus:
¢ Blenden Sie das TPM aus. Siehe ,,TPM ausblenden/einblenden” auf Seite 317.
¢ Aktualisieren Sie die TPM-Firmware. (siehe , TPM-Firmware aktualisieren“ auf Seite 318).

e Aktivieren Sie den sicheren UEFI-Start. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Sicheren UEFI-
Start aktivieren“ auf Seite 319.

Demo-Video
https://www.youtube.com/watch?v=eu7uHszmKA8

TPM ausblenden/einblenden
Die TPM-Richtlinie ist standardmaBig aktiviert, um die Dateniibertragung flr den Systembetrieb zu

verschlisseln. Optional kénnen Sie TPM mit Lenovo XClarity Essentials OneCLI deaktivieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um TPM zu deaktivieren:
1. Laden Sie herunter und installieren Sie Lenovo XClarity Essentials OneCLlI.

Rufen Sie die folgende Website auf, um Lenovo XClarity Essentials OneCLI herunterzuladen:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Flhren Sie den folgenden Befehl aus:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address>
--override

Dabei gilt Folgendes:

e <userid>:<password> sind die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, um auf den BMC
(Lenovo XClarity Controller-Schnittstelle) Ihres Servers zuzugreifen. Die Standard-Benutzer-ID lautet
USERID und das Standardkennwort PASSWORD (eine Null, kein o in GroBschreibung).

® <jp_address> ist die IP-Adresse des BMC-Servers.

Beispiel:

by IFMI

3. Flhren Sie einen Warmstart fiir das System durch.
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Wenn Sie TPM wieder aktivieren mdchten, fiihren Sie den folgenden Befehl aus und starten Sie das System
neu:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

Beispiel:

TPM-Firmware aktualisieren
Optional kénnen Sie die TPM-Richtlinie mit Lenovo XClarity Essentials OneCLI aktualisieren.

Anmerkung: Eine TPM-Firmwareaktualisierung ist nicht umkehrbar. Nach der Aktualisierung kann die TPM-
Firmware nicht auf eine friihere Versionen herabgestuft werden.
TPM-Firmwareversion

Befolgen Sie das folgende Verfahren, um die TPM-Firmwareversion anzuzeigen:

Von Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Starten Sie den Server und driicken Sie die in den Bildschirmanweisungen angegebene Taste, um die
Schnittstelle Lenovo XClarity Provisioning Manager anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,,Start” in der LXPM-Dokumentation flir lhren Server unter https://sysmgt.lenovofiles.com/help/
topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.)

2. Wenn das Administratorkennwort erforderlich ist, geben Sie das Kennwort ein.
3. Klicken Sie auf der Seite ,,UEFI-Konfiguration” auf Systemeinstellungen = Sicherheit - Trusted
Platform Module = TPM 2.0 - TPM-Firmwareversion".
TPM-Firmware aktualisieren
Gehen Sie wie folgt vor, um die TPM-Firmware zu aktualisieren:
1. Laden Sie herunter und installieren Sie Lenovo XClarity Essentials OneCLlI.
Rufen Sie die folgende Website auf, um Lenovo XClarity Essentials OneCLI herunterzuladen:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Fuhren Sie den folgenden Befehl aus:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

Dabei gilt Folgendes:
o <x.X.X.x> ist die Ziel-TPM-Version.
z.B.TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>e<ip_address>
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e <userid>:<password> sind die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, um auf den BMC
(Lenovo XClarity Controller-Schnittstelle) Ihres Servers zuzugreifen. Die Standard-Benutzer-ID lautet
USERID und das Standardkennwort PASSWORD (eine Null, kein o in GroBschreibung).

® <ip_address> ist die IP-Adresse des BMC-Servers.

Sicheren UEFI-Start aktivieren
Sie kdnnen optional den sicheren UEFI-Start aktivieren.

Es gibt zwei Moglichkeiten zur Aktivierung des sicheren UEFI-Starts:
¢ Von Lenovo XClarity Provisioning Manager

So aktivieren Sie den sicheren UEFI-Start von Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Starten Sie den Server und driicken Sie die in den Bildschirmanweisungen angegebene Taste, um die
Schnittstelle Lenovo XClarity Provisioning Manager anzuzeigen. (Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,,Start” in der LXPM-Dokumentation flr Ihren Server unter https://sysmgt.lenovofiles.com/
help/topic/Ixpm_frontend/Ixpm_product_page.html.)

2. Wenn das Administratorkennwort erforderlich ist, geben Sie das Kennwort ein.

3. Klicken Sie auf der UEFI-Konfigurationsseite auf Systemeinstellungen = Sicherheit = Sicheres
Booten.

4. Aktivieren Sie ,,Sicheres Booten” und speichern Sie die Einstellungen.
Anmerkung: Wenn der sichere UEFI-Start deaktiviert werden muss, wahlen Sie in Schritt 4
,Deaktivieren“ aus.
¢ Vom Lenovo XClarity Essentials OneCLI
So aktivieren Sie den sicheren UEFI-Start von Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
1. Laden Sie herunter und installieren Sie Lenovo XClarity Essentials OneCLlI.

Rufen Sie die folgende Website auf, um Lenovo XClarity Essentials OneCLI herunterzuladen:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Flhren Sie den folgenden Befehl aus, um einen sicheren Start zu aktivieren:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

Dabei gilt Folgendes:

— <userid>:<password> sind die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, um auf den BMC
(Lenovo XClarity Controller-Schnittstelle) Ihres Servers zuzugreifen. Die Standard-Benutzer-ID
lautet USERID und das Standardkennwort PASSWORD (eine Null, kein o in GroBschreibung).

— <ip_address> ist die IP-Adresse des BMC-Servers.
Weitere Informationen zum Lenovo XClarity Essentials OneCLI-Befehl set finden Sie unter:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html

Anmerkung: Wenn der sichere UEFI-Start deaktiviert werden muss, fihren Sie den folgenden Befehl aus:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>e<ip_
address>

System-E/A-Platine austauschen (nur fur qualifizierte
Kundendiensttechniker)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie die System-E/A-Platine von der
Systemplatinenbaugruppe entfernen und darauf installieren.
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Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Wenn im Server ein L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module) installiert ist und die
Systemplatinenbaugruppe oder der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie zuerst
einen L2AM-Modulgriff (LACM-Khlkérperhalterung)-Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes L2AM
durch ein neues ersetzen, missen Sie keinen Modulgriff (LACM-Kihlkdrperhalterung) beantragen, da das
neue L2AM-Paket einen Griff enthalt.

System-E/A-Platine entfernen
Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die System-E/A-Platine zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig:

¢ Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

¢ Wenn Sie Speichermodule entfernen, kennzeichnen Sie die Steckplatznummer auf jedem Speichermodul,
entfernen Sie alle Speichermodule von der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) und legen Sie sie
auf einer antistatischen Oberflache beiseite, sodass sie fUr eine erneute Installation zur Verfligung stehen.

¢ Wenn Sie Kabel abziehen, erfassen Sie die Kabel in einer Liste und notieren Sie, an welchen
Anschliissen die Kabel angeschlossen waren. Diese Liste konnen Sie anschlieBend wahrend der
Installation der neuen Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) als Checkliste verwenden.

e Wenn im Server ein LACM-Modul (Kihlungsmodul mit geschlossenem Regelkreis) installiert ist und die
Prozessorplatine, die E/A-Platine und der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie
zuerst einen Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes LACM-Modul durch ein neues ersetzen, missen
Sie keinen Griff beantragen, da das neue LACM-Modul einen Griff enthalt.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorsicht:
Gefahrliche bewegliche Teile. Nicht mit den Fingern oder mit anderen Kérperteilen beriihren.

Vorsicht:

A A
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Die Kiihlkérper und Prozessoren sind moglicherweise sehr hei3. Schalten Sie den Server aus und
lassen Sie ihn einige Minuten lang abkiihlen, bevor Sie die Serverabdeckung abnehmen.

S002

N

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstandig zu unterbrechen, miissen alle zum Gerat fithrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie diese Aufgabe vor.

a.

Erfassen Sie alle Systemkonfigurationsdaten, wie z. B. die Lenovo XClarity Controller-IP-
Adressen, die elementaren Produktdaten (VPD) sowie den Maschinentyp, die Modellnummer,
die Seriennummer, die UUID (Universally Unique Identifier) und die Systemkennnummer des
Servers.

Speichern Sie die Systemkonfiguration auf einer externen Einheit mit Lenovo XClarity
Essentials.

Speichern Sie das Systemereignisprotokoll auf einem externen Datentrager.

Schalten Sie den Server und die Peripheriegerate aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle
externen Kabel. Siehe ,Server ausschalten® auf Seite 70.

Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des
Racks heraus, um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack
zu schieben.

Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen” auf Seite 337.

Wenn in lhrem Server ein CFF-Adapter oder ein RAID-Flash-Stromversorgungsmodul an der
Vorderseite des Gehaduses installiert ist, entfernen Sie diese zuerst.

e Internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen” auf Seite 138

e _RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom Gehé&use entfernen” auf Seite 272

Notieren Sie sich, wo die einzelnen Kabel an der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)
angeschlossen sind. Ziehen Sie anschlieBend alle Kabel ab.

Entfernen Sie alle folgenden Komponenten, sofern diese auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) installiert sind, und bewahren Sie sie an einem sicheren,
antistatischen Ort auf.

e  Systemlifter entfernen® auf Seite 334

e Speichermodul entfernen® auf Seite 218

e Mikroprozessor und Kihlkérper austauschen (nur fir qualifizierte
Kundendiensttechniker)” auf Seite 259

»CMQOS-Batterie entfernen” auf Seite 79

,Hintere Adapterkarte entfernen“ auf Seite 300

,OCP-Modul entfernen” auf Seite 239

Ziehen Sie die Netzteile ein wenig heraus. Stellen Sie sicher, dass sie von der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) getrennt werden.

Schritt 2. Entfernen Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul (siehe ,,Firmware- und RoT-
Sicherheitsmodul entfernen” auf Seite 314).
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Schritt 3. Entfernen Sie die microSD-Karte.

Abbildung 288. Entfernen der microSD-Karte

1. @ Schieben Sie das Gehause in die Richtung, die mit ,,OPEN"“ gekennzeichnet ist.
2. O Klappen Sie das Steckplatzscharnier auf.
3. © Entfernen Sie die microSD-Karte.

Anmerkung: Nach dem Entfernen der microSD-Karte gehen die Langzeitdaten der Firmware und
die Benutzerdaten, die via RDOC (Remote Disc On Card) hochgeladen wurden, verloren; die
Firmware-Rollback-Funktion und der erweiterte RDOC-Speicherplatz werden nicht unterstiitzt. Um
die beiden Funktionen zu aktivieren, muss eine neue microSD-Karte installiert werden.
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Schritt 4. Entfernen Sie die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe).

Abbildung 289. Entfernen der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)

a. Heben Sie den Hebegriff l und den Entriegelungsstift A gleichzeitig an und schieben Sie die
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) zur Vorderseite des Servers.

b. Heben Sie die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) aus dem Gehause.

Schritt 5. Trennen Sie die System-E/A-Platine von der Prozessorplatine.
Anmerkung: Um die Kontakt der System-E/A-Platine vor Beschadigungen zu schiitzen, heben
Sie den Kolben an der System-E/A-Platine ein wenig nach oben und ziehen Sie die System-E/A-

Platine nach auBen. Stellen Sie wahrenddessen die ganze Zeit sicher, dass die System-E/A-Platine
so horizontal wie mdglich bleibt.

Abbildung 290. Trennen der System-E/A-Platine von der Prozessorplatine

a. © Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die System-E/A-Platine befestigt ist.
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b. © Heben und halten Sie den Entriegelungsstift und schieben Sie die System-E/A-Platine zur
Gehauseriickseite, um sie von der Prozessorplatine zu |6sen.

Nach dieser Aufgabe
Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Wichtig: Bevor Sie die Prozessorplatine einsenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckungen fir den
Prozessorsockel der neuen Prozessorplatine installiert haben. So tauschen Sie eine Abdeckung fir den
Prozessorsockel aus:
1. Schieben Sie die Abdeckung aus dem Prozessorsockel der neuen Prozessorplatine heraus.
2. Installieren Sie die Abdeckung am Prozessorsockel der entfernten Prozessorplatine.
¢ Informationen zum Recyceln der Komponente finden Sie unter ,,Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) zum Recyceln zerlegen” auf Seite 567.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=LG--hccwfc4

System-E/A-Platine installieren
Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die System-E/A-Platine zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig:

¢ Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

e Wenn im Server ein LACM-Modul (Kihlungsmodul mit geschlossenem Regelkreis) installiert ist und die
Prozessorplatine, die E/A-Platine und der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie
zuerst einen Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes LACM-Modul durch ein neues ersetzen, missen
Sie keinen Griff beantragen, da das neue LACM-Modul einen Griff enthalt.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kénnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

e Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates fir Ihren Server.

e Weitere Informationen zu den Tools fiir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren“ auf Seite 511.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdllle, in der sich die neue Komponente befindet, eine
unlackierte Oberfliche an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die neue
Komponente aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Gehen Sie je nach Bedarf wie folgt vor:
¢ Wenn Sie die System-E/A-Platine austauschen und die Prozessorplatine weiterhin verwenden,
installieren Sie eine neue System-E/A-Platine auf der Prozessorplatine.
e Wenn Sie die Prozessorplatine austauschen und die System-E/A-Platine weiterhin verwenden,
installieren Sie die vorhandene System-E/A-Platine auf einer neuen Prozessorplatine.

Abbildung 291. Installieren der System-E/A-Platine auf der Prozessorplatine

a. © Richten Sie die System-E/A-Platine am Anschluss auf der Prozessorplatine aus und
schieben Sie die System-E/A-Platine mit beiden Handen vorsichtig in den Anschluss.

Anmerkung: Um die Kontakt der System-E/A-Platine vor Beschadigungen zu schiitzen,
stellen Sie sicher, dass die System-E/A-Platine ordnungsgemal am Anschluss der
Prozessorplatine ausgerichtet ist und beim Einsetzen so horizontal wie mdglich bleibt.
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b. @ Installieren Sie die Schrauben, um die System-E/A-Platine zu befestigen.

Schritt 3. Installieren Sie den Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul, siehe ,,Firmware- und RoT-
Sicherheitsmodul installieren“ auf Seite 315.

Schritt 4. Installieren Sie die microSD-Karte.

Abbildung 292. Installieren der microSD-Karte

1. @ Setzen Sie die microSD-Karte mit nach unten gerichteten Kontakten in den
Kartensteckplatz ein.

2. @ SchlieBen Sie das Steckplatzscharnier.

3. © Schieben Sie das Gehause in die Richtung, die mit ,,LOCK" gekennzeichnet ist.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie alle Komponenten, die Sie zuvor von der fehlerhaften Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) entfernt haben.

»Prozessor installieren® auf Seite 264

»Kuhlkorper installieren auf Seite 266

~Speichermodul installieren® auf Seite 221

,CMOS-Batterie einsetzen” auf Seite 82

»internen CFF HBA/RAID-Adapter installieren auf Seite 139

»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Gehause installieren“ auf Seite 273

~SystemlUfter installieren” auf Seite 335

»Hintere Adapterkarte installieren” auf Seite 302

,OCP-Modul installieren“ auf Seite 240

,Netzteileinheit installieren” auf Seite 250
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e Laufwerkbaugruppe an der Rickseite austauschen® auf Seite 278
¢  Hintere Rickwandplatine fir Laufwerke austauschen auf Seite 284

. SchlieBen Sie alle erforderlichen Kabel wieder an die gleichen Anschliisse auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) an. Siehe Kapitel 6 ,,Interne Kabelfiihrung“ auf Seite 343.

. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten wieder ordnungsgemaB installiert wurden und dass keine
Werkzeuge oder lose Schrauben im Inneren des Servers verblieben sind.

. Installieren Sie die obere Abdeckung erneut. Weitere Informationen finden Sie unter ,Obere Abdeckung
installieren“ auf Seite 339.

. Falls der Server in einem Rack installiert war, installieren Sie ihn dort erneut. Siehe ,,Server im Rack

installieren® auf Seite 74.

SchlieBen Sie die Netzkabel und alle anderen Kabel, die Sie entfernt haben, wieder an.

Schalten Sie den Server und alle Peripheriegerate ein. Siehe ,,Server einschalten” auf Seite 70.

. Aktualisieren Sie die elementaren Produktdaten (VPD). Siehe ,,VPD (Elementare Produktdaten)
aktualisieren® auf Seite 332.

Maschinentypnummer und Seriennummer finden Sie auf dem Kennungsetikett, siehe ,,Server
identifizieren und auf Lenovo XClarity Controller zugreifen® auf Seite 49.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=KX06-4HWRH8

Prozessorplatine austauschen (nur fir qualifizierte
Kundendiensttechniker)

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt kbnnen Sie die Prozessorplatine von der
Systemplatinenbaugruppe entfernen und darauf installieren.

Wichtig: Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von
Lenovo Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Wenn im Server ein L2AM (The Lenovo Neptune Liquid to Air Module) installiert ist und die
Systemplatinenbaugruppe oder der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie zuerst
einen L2AM-Modulgriff (LACM-KUuhlkérperhalterung)-Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes L2AM
durch ein neues ersetzen, missen Sie keinen Modulgriff (LACM-Kuhlkérperhalterung) beantragen, da das
neue L2AM-Paket einen Griff enthalt.

Prozessorplatine entfernen
Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die Prozessorplatine zu entfernen.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig:

Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

Wenn Sie Speichermodule entfernen, kennzeichnen Sie die Steckplatznummer auf jedem Speichermodul,
entfernen Sie alle Speichermodule von der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) und legen Sie sie
auf einer antistatischen Oberflache beiseite, sodass sie flr eine erneute Installation zur Verfligung stehen.
Wenn Sie Kabel abziehen, erfassen Sie die Kabel in einer Liste und notieren Sie, an welchen
Anschliissen die Kabel angeschlossen waren. Diese Liste konnen Sie anschlieBend wahrend der
Installation der neuen Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) als Checkliste verwenden.

Wenn im Server ein LACM-Modul (Kiihlungsmodul mit geschlossenem Regelkreis) installiert ist und die
Prozessorplatine, die E/A-Platine und der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, miissen Sie
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zuerst einen Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes LACM-Modul durch ein neues ersetzen, missen
Sie keinen Griff beantragen, da das neue LACM-Modul einen Griff enthalt.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien“ auf Seite 53 und ,Sicherheitsprifungscheckliste“ auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegeréte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorsicht:
Gefahrliche bewegliche Teile. Nicht mit den Fingern oder mit anderen Kérperteilen beriihren.

Vorsicht:

A A

Die Kiihlkdérper und Prozessoren sind moglicherweise sehr heiB. Schalten Sie den Server aus und
lassen Sie ihn einige Minuten lang abkiihlen, bevor Sie die Serverabdeckung abnehmen.

S002

/|

Vorsicht:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung fiir die Einheit nicht
unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die
Stromversorgung fiir die Einheit vollstidndig zu unterbrechen, miissen alle zum Geréat filhrenden
Netzkabel vom Netz getrennt werden.

v/

Vorgehensweise
Schritt 1. Bereiten Sie diese Aufgabe vor.

a. Erfassen Sie alle Systemkonfigurationsdaten, wie z. B. die Lenovo XClarity Controller-I1P-
Adressen, die elementaren Produktdaten (VPD) sowie den Maschinentyp, die Modellnummer,
die Seriennummer, die UUID (Universally Unique Identifier) und die Systemkennnummer des
Servers.

b. Speichern Sie die Systemkonfiguration auf einer externen Einheit mit Lenovo XClarity
Essentials.
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c. Speichern Sie das Systemereignisprotokoll auf einem externen Datentréger.

Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle
externen Kabel. Siehe ,Server ausschalten® auf Seite 70.

e. Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des
Racks heraus, um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack
zu schieben.

f.  Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen® auf Seite 337.

g. Wenn in Ihrem Server ein CFF-Adapter oder ein RAID-Flash-Stromversorgungsmodul an der
Vorderseite des Geh&uses installiert ist, entfernen Sie diese zuerst.
e _Internen CFF HBA/RAID-Adapter entfernen* auf Seite 138
e _RAID-Flash-Stromversorgungsmodul vom Geh&use entfernen” auf Seite 272

h. Notieren Sie sich, wo die einzelnen Kabel an der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)
angeschlossen sind. Ziehen Sie anschlieBend alle Kabel ab.

i. Entfernen Sie alle folgenden Komponenten, sofern diese auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) installiert sind, und bewahren Sie sie an einem sicheren,
antistatischen Ort auf.

e Systemlifter entfernen” auf Seite 334
e .Speichermodul entfernen® auf Seite 218
o _.Mikroprozessor und Kihlkérper austauschen (nur fir qualifizierte

Kundendiensttechniker)“ auf Seite 259

,CMOS-Batterie entfernen® auf Seite 79

»Hintere Adapterkarte entfernen* auf Seite 300

»OCP-Modul entfernen” auf Seite 239

j.  Ziehen Sie die Netzteile ein wenig heraus. Stellen Sie sicher, dass sie von der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) getrennt werden.

Schritt 2. Entfernen Sie die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe).

Abbildung 293. Entfernen der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)

a. Heben Sie den Hebegriff B und den Entriegelungsstift A gleichzeitig an und schieben Sie die
Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) zur Vorderseite des Servers.

b. Heben Sie die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) aus dem Gehause.
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Schritt 3. Entfernen Sie das Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul, siehe ,,Firmware- und RoT-
Sicherheitsmodul entfernen” auf Seite 314.

Schritt 4. Entfernen Sie die System-E/A-Platine (siehe ,,System-E/A-Platine entfernen” auf Seite 320).

Nach dieser Aufgabe
Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie die
Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Wichtig: Bevor Sie die Prozessorplatine einsenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckungen fir den
Prozessorsockel der neuen Prozessorplatine installiert haben. So tauschen Sie eine Abdeckung flr den
Prozessorsockel aus:
1. Schieben Sie die Abdeckung aus dem Prozessorsockel der neuen Prozessorplatine heraus.
2. Installieren Sie die Abdeckung am Prozessorsockel der entfernten Prozessorplatine.
¢ Informationen zum Recyceln der Komponente finden Sie unter ,,Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) zum Recyceln zerlegen” auf Seite 567.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=LG--hccwfc4

Prozessorplatine installieren
Fdhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die Prozessorplatine zu installieren.

Zu dieser Aufgabe

Wichtig:

¢ Diese Aufgabe muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgefiihrt werden, die von Lenovo
Service zertifiziert sind. Versuchen Sie nicht, die Komponente ohne eine passende Schulung und
Qualifikation zu entfernen oder zu installieren.

e Wenn im Server ein LACM-Modul (Kihlungsmodul mit geschlossenem Regelkreis) installiert ist und die
Prozessorplatine, die E/A-Platine und der Prozessor installiert oder entfernt werden sollen, missen Sie
zuerst einen Griff beantragen. Wenn Sie jedoch ein altes LACM-Modul durch ein neues ersetzen, missen
Sie keinen Griff beantragen, da das neue LACM-Modul einen Griff enthalt.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten® auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Firmware- und Treiberdownload: Mdglicherweise missen Sie nach dem Austausch einer Komponente die
Firmware oder Treiber aktualisieren.

¢ Unter https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/
driver-list/ finden Sie die aktuelle Firmware und Treiberupdates flir Ihren Server.

¢ Weitere Informationen zu den Tools fir die Firmwareaktualisierung finden Sie unter ,,Firmware
aktualisieren® auf Seite 511.

Vorgehensweise
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Schritt 1. Berlhren Sie mit der antistatischen Schutzhdllle, in der sich die neue Komponente befindet, eine

unlackierte Oberfliche an der AuBenseite des Servers. Nehmen Sie anschlieBend die neue
Komponente aus der Schutzhille und legen Sie sie auf eine antistatische Oberflache.

Schritt 2. Weitere Informationen zur Installation der System-E/A-Platine finden Sie unter ,,System-E/A-

Platine installieren® auf Seite 324.

Schritt 3. Informationen zum Installieren des Firmware- und RoT-Sicherheitsmoduls finden Sie unter

,Firmware- und RoT-Sicherheitsmodul installieren® auf Seite 315.

Schritt 4. Installieren Sie die Systemplatinenbaugruppe im Server.

Abbildung 294. Installieren der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe)

a. Halten Sie zum Einsetzen der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) in das Gehduse
gleichzeitig den Hebegriff ll und den Entriegelungsstift A.

b. Schieben Sie die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) zur Riickseite des Servers, bis sie
einrastet. Uberpriifen Sie Folgendes:
¢ Die hinteren Anschlisse auf der neuen Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) sind in
den entsprechenden Offnungen auf der Riickseite eingesetzt.
¢ Der Entriegelungsstift A hélt die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) in Position.

Nach dieser Aufgabe

1. Installieren Sie alle Komponenten, die Sie zuvor von der fehlerhaften Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) entfernt haben.

,Prozessor installieren” auf Seite 264
»Kuhlkorper installieren auf Seite 266
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»Speichermodul installieren® auf Seite 221
»~CMQOS-Batterie einsetzen” auf Seite 82
sinternen CFF HBA/RAID-Adapter installieren” auf Seite 139
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodul im Geh&use installieren” auf Seite 273
~SystemlUfter installieren® auf Seite 335
,Hintere Adapterkarte installieren® auf Seite 302
,OCP-Modul installieren” auf Seite 240
»,Netzteileinheit installieren” auf Seite 250
sLaufwerkbaugruppe an der Riickseite austauschen* auf Seite 278
e _Hintere Rickwandplatine fir Laufwerke austauschen auf Seite 284
. SchlieBen Sie alle erforderlichen Kabel wieder an die gleichen Anschlisse auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) an. Siehe Kapitel 6 ,,Interne Kabelfihrung“ auf Seite 343.
. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten wieder ordnungsgemas installiert wurden und dass keine
Werkzeuge oder lose Schrauben im Inneren des Servers verblieben sind.
Installieren Sie die obere Abdeckung erneut. Weitere Informationen finden Sie unter ,Obere Abdeckung
installieren® auf Seite 339.
Falls der Server in einem Rack installiert war, installieren Sie ihn dort erneut. Siehe ,,Server im Rack
installieren® auf Seite 74.
SchlieBen Sie die Netzkabel und alle anderen Kabel, die Sie entfernt haben, wieder an.
Schalten Sie den Server und alle Peripheriegerate ein. Siehe ,,Server einschalten” auf Seite 70.
Aktualisieren Sie die elementaren Produktdaten (VPD). Siehe ,,VPD (Elementare Produktdaten)
aktualisieren” auf Seite 332.

Maschinentypnummer und Seriennummer finden Sie auf dem Kennungsetikett, siehe ,,Server
identifizieren und auf Lenovo XClarity Controller zugreifen* auf Seite 49.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=KX06-4HWRHS8

VPD (Elementare Produktdaten) aktualisieren
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie elementare Produktdaten (VPD - Vital Product Data) aktualisieren.

(Erforderlich) Maschinentyp
(Erforderlich) Seriennummer
(Erforderlich) Systemmodell
(Optional) Systemkennnummer
(Optional) UUID

Empfohlene Tools:

Lenovo XClarity Provisioning Manager
Lenovo XClarity Essentials OneCLI-Befehle

Lenovo XClarity Provisioning Manager verwenden
Schritte:

1.

Starten Sie den Server und driicken Sie Taste gemaB den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Lenovo
XClarity Provisioning Manager-Schnittstelle wird standardmaBig angezeigt.

2. Klicken Sie auf o oben rechts in der Lenovo XClarity Provisioning Manager-Hauptschnittstelle.

3. Klicken Sie auf VPD-Update und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die VPD zu

aktualisieren.
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Lenovo XClarity Essentials OneCLI-Befehle verwenden

Maschinentyp aktualisieren
onecli config set VPD.SysInfoProdNamel0 <m/t_model> [access_method]

Seriennummer aktualisieren
onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]

Systemmodell aktualisieren

onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]

Systemkennnummer aktualisieren
onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]

UUID aktualisieren
onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]

Variable Beschreibung

Der Maschinentyp und die Modellnummer der Servermaschine.

<m/t_model> Geben Sie xxxxyyyyyy ein. Dabei gilt Folgendes: xxxx ist der Maschinentyp und yyyyyy

die Nummer des Servermodells.

Die auf dem Server verzeichnete Seriennummer.

<s/n> Geben Sie zzzzzzzz (L&nge 8 bis 10 Zeichen) ein, wobei zzzzzzzz flr die Seriennummer

steht.

Das Systemmodell auf dem Server.
<system model>
Geben Sie system yyyyyyuyy ein. Dabei ist yyyyyyyy die Produkt-ID.

Die Systemkennnummer des Servers.

<asset_tag> . . .
-fag Geben Sie aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ein, wobei

9333aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa fur die Systemkennnummer steht.

Die von lhnen gewahlte Zugriffsmethode fir den Zielserver.

e Online-Zugriff per KCS (nicht authentifiziert und auf den Benutzer beschrankt):
Sie kdnnen [access_method] direkt aus dem Befehl I6schen.

* Online-Zugriff mit authentifiziertem LAN:
Geben Sie in diesem Fall die folgenden LAN-Accountinformationen am Ende des
OneCLI-Befehls an:
--bmc-username <user_id> --bmc-password <password>

¢ Remote-WAN/LAN:

[access_method] Geben Sie in diesem Fall unten die XCC-Accountinformationen und IP-Adresse am
Ende des OneCLI-Befehls an:

--bmec <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP>

Anmerkungen:

- <bmc_user_id>
Der BMC-Accountname (1 von 12 Accounts). Der Standardwert lautet USERID.

- <bmc_password>
Dies ist das Kennwort flir den BMC-Account (1 von 12 Accounts).

Systemliifter austauschen

Mithilfe dieser Informationen kdnnen Sie einen Systemlifter entfernen und installieren.
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e Systemlifter entfernen® auf Seite 334
~SystemlUfter installieren® auf Seite 335

Systemliifter entfernen

Verwenden Sie diese Informationen, um einen Systemlifter zu entfernen. Ein Hot-Swap-Llifter kann ohne
Ausschalten des Servers entfernt werden. Signifikante Unterbrechungen des Systembetriebs werden
dadurch vermieden.

Zu dieser Aufgabe

S033

AL

Vorsicht:

Gefahrliche Energie. Spannungen mit gefahrlicher Energie kénnen bei einem Kurzschluss mit Metall
dieses so erhitzen, dass es schmilzt und/oder spritzt und somit Verbrennungen und/oder einen Brand
verursachen kann.

S017

AV

Vorsicht:
Gefahrliche, sich bewegende Liifterfliigel in der Nahe. Nicht mit den Fingern oder mit anderen
Korperteilen beriihren.

Achtung:

¢ |esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise
Schritt 1. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Siehe ,,Obere Abdeckung entfernen auf Seite 337.
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Schritt 2. Fassen Sie die Liifterlaschen an beiden Enden des Systemlifters und heben Sie den Systemlifter
vorsichtig aus dem Server.

Abbildung 295. Entfernen des SystemlLifters

Nach dieser Aufgabe
1. Installieren Sie einen neuen Systemllfter oder eine Abdeckblende fir Liifter, um die Lifterposition
abzudecken. Siehe ,,Systemlifter installieren” auf Seite 335.
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial flir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=ca-gwOouN8U

Systemliifter installieren

Mit diesen Informationen kdnnen Sie einen Systemlifter installieren. Ein Hot-Swap-Lifter kann ohne
Ausschalten des Servers installiert werden. Signifikante Unterbrechungen des Systembetriebs werden
dadurch vermieden.

Zu dieser Aufgabe
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S033

Vorsicht:

Gefahrliche Energie. Spannungen mit gefahrlicher Energie kénnen bei einem Kurzschluss mit Metall
dieses so erhitzen, dass es schmilzt und/oder spritzt und somit Verbrennungen und/oder einen Brand
verursachen kann.

S017

Vorsicht:
Gefahrliche, sich bewegende Liifterfliigel in der Ndhe. Nicht mit den Fingern oder mit anderen
Korperteilen beriihren.

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhllen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhdlille, in der sich der Systemllifter befindet, eine
unlackierte Oberflache an der AuBenseite des Servers. Entnehmen Sie anschlieBend den
Systemlifter aus der Schutzhiille und legen Sie ihn auf eine antistatische Oberflache.
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Schritt 2. Installieren Sie den Systemlfter.

Abbildung 296. Installation des Systemllifters

a. o Richten Sie die vier Ecken des Lifters am Liftermodulstecksockel aus und setzen Sie ihn
ab.

b. (2] Driicken Sie die Lifterverriegelung nach unten, um sicherzustellen, dass sie mit dem
Anschluss verbunden ist.

Nach dieser Aufgabe

SchlieBen Sie den Austausch von Komponenten ab, Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Austausch
von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=56e4yXhfNus

Obere Abdeckung austauschen

Flhren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die obere Abdeckung zu entfernen und zu
installieren.

»,Obere Abdeckung entfernen“ auf Seite 337
e .Obere Abdeckung installieren“ auf Seite 339

Obere Abdeckung entfernen

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, wenn Sie die obere Abdeckung entfernen mdchten.

Zu dieser Aufgabe

Kapitel 5. Prozeduren beim Hardwareaustausch 337


https://www.youtube.com/watch?v=56e4yXhfNus

S033

Vorsicht:

Gefahrliche Energie. Spannungen mit gefahrlicher Energie kénnen bei einem Kurzschluss mit Metall
dieses so erhitzen, dass es schmilzt und/oder spritzt und somit Verbrennungen und/oder einen Brand
verursachen kann.

So014

Vorsicht:
Gefahrliche Spannungen und Energien. Die mit entsprechenden Etikett gekennzeichneten
Abdeckungen diirfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker entfernt werden.

Achtung:

¢ | esen Sie ,Installationsrichtlinien® auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten“ auf Seite 70.

¢ Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhiillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Vorgehensweise

Schritt 1. Wenn der Server in einem Rack installiert ist, schieben Sie ihn aus den Laufschienen des Racks
heraus, um Zugriff zur oberen Abdeckung zu erhalten oder den Server aus dem Rack zu schieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Rack-Installationsanleitung, die mit dem Schienensatz fir
Ihren Server geliefert wurde.
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Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung.

Achtung: Gehen Sie behutsam mit der oberen Abdeckung um. Falls die obere Abdeckung mit
gedffneter Abdeckungsverriegelung herunterfallt, kdnnte die Abdeckungsverriegelung beschadigt
werden.

Abbildung 297. Entfernen der oberen Abdeckung
a. (1 Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckungsverriegelung wie gezeigt in die
entriegelte Position zu drehen.

b. (2 Druicken Sie auf die Entriegelungstaste an der Abdeckungsverriegelung. Die
Abdeckungsverriegelung wird dann bis zu einem gewissen Grad gel6st.

c. (3 Offnen Sie die Abdeckungsverriegelung vollsténdig wie dargestellt.

d. (4 Schieben Sie die obere Abdeckung zur Rickseite, bis sie vom Geh&use geldst ist. Heben
Sie dann die obere Abdeckung vom Gehause ab und legen Sie diese auf einer ebenen und
sauberen Oberflache ab.

Nach dieser Aufgabe
1. Tauschen Sie ggf. Zusatzeinrichtungen aus oder bringen Sie eine neue obere Abdeckung an. Siehe
»,Obere Abdeckung installieren“ auf Seite 339.
2. Wenn Sie angewiesen werden, die Komponente oder die Zusatzeinrichtung einzusenden, befolgen Sie
die Verpackungsanweisungen und verwenden Sie ggf. das mitgelieferte Verpackungsmaterial fir den
Transport.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=Jatuk6DAci0O

Obere Abdeckung installieren

Fihren Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die obere Abdeckung zu installieren.
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Zu dieser Aufgabe

Vorsicht:

Gefahrliche Energie. Spannungen mit gefahrlicher Energie konnen bei einem Kurzschluss mit Metall
dieses so erhitzen, dass es schmilzt und/oder spritzt und somit Verbrennungen und/oder einen Brand
verursachen kann.

S033

S014

VAV

Vorsicht:
Gefahrliche Spannungen und Energien. Die mit entsprechenden Etikett gekennzeichneten
Abdeckungen diirfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker entfernt werden.

Achtung:

¢ Lesen Sie ,Installationsrichtlinien” auf Seite 53 und ,,Sicherheitsprifungscheckliste” auf Seite 54, um
sicherzustellen, dass Sie sicher arbeiten.

e Schalten Sie den Server und die Peripheriegerdte aus und trennen Sie alle Netzkabel und alle externen
Kabel. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Server ausschalten” auf Seite 70.

e Vermeiden Sie den Kontakt mit statischen Aufladungen. Diese kdnnen zu einem Systemstopp und
Datenverlust fihren. Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Komponenten bis zur Installation in ihren
antistatischen Schutzhillen. Handhaben Sie diese Einheiten mit einem Antistatikarmband oder einem
anderen Erdungssystem.

Wenn der Server ohne die obere Abdeckung betrieben wird, kénnen die Serverkomponenten beschédigt
werden. Damit eine ordnungsgemaBe Kihlung und Luftzirkulation sichergestellt sind, bringen Sie die obere
Abdeckung vor dem Einschalten des Servers an.

Anmerkung: Auf neu gelieferten oberen Abdeckungen ist kein Service-Etikett angebracht. Wenn Sie ein
Service-Etikett bendtigen, bestellen Sie es zusammen mit der neuen oberen Abdeckung und bringen Sie es
zuallererst auf der neuen oberen Abdeckung an.

Vorgehensweise

Schritt 1. Uberpriifen Sie den Server und stellen Sie sicher, dass:
¢ Alle Kabel, Adapter und anderen Komponenten ordnungsgemaB und fest installiert sind und
dass sich keine Werkzeuge oder losen Teile mehr im Server befinden.
¢ Alle internen Kabel ordnungsgemaB angeschlossen und verlegt sind. Siehe Kapitel 6 ,Interne
Kabelfuihrung“ auf Seite 343.
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Schritt 2. Installieren Sie die obere Abdeckung am Server.

Achtung: Gehen Sie behutsam mit der oberen Abdeckung um. Falls die obere Abdeckung mit
gedffneter Abdeckungsverriegelung herunterfallt, kdnnte die Abdeckungsverriegelung beschadigt
werden.

Abbildung 298. Installation der oberen Abdeckung

a. o Vergewissern Sie sich, dass sich die Abdeckungsverriegelung in der getffneten Position
befindet. Setzen Sie die obere Abdeckung in das Gehause ein, bis beide Seiten der oberen
Abdeckung die Flihrungen an beiden Seiten des Gehauses umschlieBen. Schieben Sie
anschlieBend die obere Abdeckung zur Vorderseite des Gehduses.

Anmerkung: Bevor Sie die obere Abdeckung nach vorne schieben, stellen Sie sicher, dass
alle Laschen auf der oberen Abdeckung ordnungsgemaB im Gehause greifen.

b. (2 Driicken Sie die Abdeckungsverriegelung nach unten und stellen Sie sicher, dass sie
vollstandig geschlossen ist.

C. (3 Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckungsverriegelung in die verriegelte
Position zu drehen.

Nach dieser Aufgabe

Flhren Sie nach dem Anbringen der oberen Abdeckung den Austausch der Teile durch. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,,Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 341.

Demo-Video

https://www.youtube.com/watch?v=614lgc50eVw

Austausch von Komponenten abschlieBen

Lesen Sie diese Prifliste, um den Austausch von Komponenten abzuschlieBen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um den Austausch von Komponenten abzuschlieBen:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten ordnungsgeman erneut installiert wurden und dass keine
Werkzeuge oder lose Schrauben im Inneren des Servers verblieben sind.

2. Verlegen Sie die Kabel ordnungsgemaB im Server und sichern Sie sie. Weitere Informationen zur
Kabelflihrung firr jede Komponente finden Sie inKapitel 6 ,,Interne Kabelfiihrung” auf Seite 343

3. Wenn Sie die obere Abdeckung zuvor entfernt haben, installieren Sie sie wieder. Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt ,Obere Abdeckung installieren” auf Seite 339.

4. SchlieBen Sie alle externen Kabel und Netzkabel wieder an den Server an.

Achtung: Um Schaden an den Komponenten zu verhindern, schlieBen Sie die Netzkabel zuletzt an.
5. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Serverkonfiguration.

e Laden Sie die neuesten Einheitentreiber herunter und installieren Sie sie: http://
datacentersupport.lenovo.com

e Aktualisieren Sie die Systemfirmware. Siehe ,Firmware aktualisieren“ auf Seite 511.
Konfigurieren Sie die Platteneinheiten neu, wenn Sie ein Hot-Swap-Laufwerk oder einen RAID-
Adapter installiert oder entfernt haben. Weitere Informationen finden Sie im Lenovo XClarity
Provisioning Manager Benutzerhandbuch, das unter folgender Adresse heruntergeladen werden
kann: http://datacentersupport.lenovo.com
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Kapitel 6. Interne Kabelflihrung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Kabelfliihrung fir bestimmte Komponenten durchflihren.

Anmerkung: L&sen Sie alle Verriegelungen, Lésehebel oder Sperren an Kabelanschliissen, wenn Sie die
Kabel von der Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) abziehen. Wenn Sie diese Elemente vor dem
Entfernen der Kabel nicht I6sen, werden die Kabelbuchsen auf der Systemplatine
(Systemplatinenbaugruppe) beschéadigt, da sie sehr empfindlich sind. Bei einer Beschadigung der
Kabelbuchsen muss ggf. die Systemplatine (Systemplatinenbaugruppe) ersetzt werden.

Anschlusse identifizieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschllisse an elektrischen Platinen befinden und wie Sie diese
identifizieren.

Anschlusse auf der Riickwandplatine flir Laufwerke

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse der Riickwandplatinen fiir Laufwerke befinden.

»10 x 2,5-Z0lI-SAS/SATA-AnyBay-Rickwandplatine” auf Seite 343

»8 X 2,5-Z0ll-SAS/SATA-Rlckwandplatine” auf Seite 344

#4 X 3,5-Z0lI-SAS/SATA/AnyBay-Rickwandplatine® auf Seite 344

»4 x 2,5-Z0llI-SAS/SATA/NVMe/AnyBay-Rickwandplatine“ auf Seite 345
,»16 x EDSFF-RUlckwandplatine* auf Seite 346

,Hintere 7-mm-SAS/SATA/NVMe-Rlickwandplatine“ auf Seite 346
»Hintere 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe-Rickwandplatine“ auf Seite 347
,Ruckwandplatine fir M.2-Laufwerke® auf Seite 347

10 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-AnyBay-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der Rickwandplatine fiir 10 x 2,5-Zoll-
Laufwerke befinden.

Abbildung 299. 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rtickwandplatine

I SAS 2 H NVMe 8-9

H NVMe 6-7 A SAS 1

H NVMe 4-5 A NVMe 2-3

NVMe 0-1 H Stromversorgung
EISASO
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Abbildung 300. 6 x SAS/SATA + 4 x NVMe-Riickwandplatine

SAS 2 H NVMe 2-3
H NVMe 0-1 1 SAS 1
H Stromversorgung A SASO
— Ml M G - [M]L ) o w—] N
10|

Abbildung 301. 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rlickwandplatine (Gen. 5)

SAS 8-9 H NVMe 8-9

EI NVMe 6-7 A SAS 4-7

H Stromversorgung A NVMe 4-5

NVMe 2-3 H NVMe 0-1

E1 SAS 0-3 1 Seitenbandanschluss

8 x 2,5-Z0lI-SAS/SATA-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der Riickwandplatine fur 8 x 2,5-Zoll-Laufwerke

befinden.

Abbildung 302. 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Rlickwandplatine

I SAS 1

H Stromversorgung

HSAS 0

4 x 3,5-ZollI-SAS/SATA/AnyBay-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschlisse an der Riickwandplatine fur 4 x 3,5-Zoll-Laufwerke

befinden.
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Abbildung 3083. 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Rtickwandplatine

NVMe 2-3 H SAS
H NVMe 0-1

A Stromversorgung

" 7
== 0T

Abbildung 304. 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Rlickwandplatine

SAS

H Stromversorgung

4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe/AnyBay-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der Rickwandplatine fir 4 x 2,5-Zoll-Laufwerke
befinden.

Abbildung 305. 4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Rlickwandplatine

K Stromversorgung H SAS

Abbildung 306. 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Rlickwandplatine

K NVMe 2-3 H NVMe 0-1

H Stromversorgung
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Abbildung 307. 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rlickwandplatine

NVMe 2-3 H Stromversorgung

H NVMe 0-1 A SAS

16 x EDSFF-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der Riickwandplatine flir 16 x EDSFF-Laufwerke
befinden.

EDSFF 0-1 H EDSFF 2-3
H EDSFF 4-5 A EDSFF 6-7
H Stromversorgung A EDSFF 8-9
EDSFF 10-11 H EDSFF 12-13
El EDSFF 14-15

Hintere 7-mm-SAS/SATA/NVMe-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der hinteren Riickwandplatine flr 7-mm-
Laufwerke befinden.

346 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch




O o

=

AV

Abbildung 308. 7-mm-SAS/SATA/NVMe-Rlickwandplatine (oben + unten)

Stromversorgung H Signal

Hintere 2 x 2,5-ZolI-SAS/SATA/NVMe-Riickwandplatine

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo sich die Anschliisse an der Riickwandplatine fir 2 x 2,5-Zoll-Laufwerke
an der Ruckseite befinden.

Abbildung 309. Hintere 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Rickwandplatine

K NVMe 1 H Stromversorgung

H NVMe 0

Abbildung 310. Hintere 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-R(ckwandplatine

SAS H Stromversorgung

Ruckwandplatine fiir M.2-Laufwerke

Informationen zur Position der Anschlisse an den M.2-Rickwandplatinen fur Laufwerke finden Sie unter
»,M.2-Rlckwandplatine und M.2-Laufwerk austauschen® auf Seite 226.

Netzkabelfiihrung flir Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Netzkabelflihrung flr die vorderen und hinteren Rlickwandplatinen
fur Laufwerke zu verstehen.
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¢ Die von lhrem Server unterstitzten Riickwandplatinen erfordern einen Netzanschluss. In diesem Abschnitt
wird zum besseren Verstandnis die Netzteilverbindung von der Signalverbindung unterschieden.

¢ |nformationen zu den Positionen der Netzanschliisse der Rlickwandplatine auf der Prozessorplatine
finden Sie unter ,,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

¢ Informationen zu unterstitzten Rickwandplatinen und ihren Anschliissen finden Sie unter ,Anschlisse auf
der Rickwandplatine fir Laufwerke” auf Seite 343.

Abbildung 311. Netzkabelanschluss an der Riickwandplatine
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Von Bis

Netzteilanschluss auf der vorderen Riickwandplatine Netzteilanschluss flr vordere Riickwandplatine auf der
Prozessorplatine

Hl Netzteilanschluss auf der hinteren Riickwandplatine e H Links: Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere
Rickwandplatine auf der Prozessorplatine

e H Rechts: Seitenbandanschluss flir 7-mm-/hintere
Ruckwandplatine auf der Prozessorplatine

N

Abbildung 312. Netzkabelanschluss an der Riickwandplatine (Gen. 5)
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Von

Bis

Netzteilanschluss und Seitenbandanschluss auf der
vorderen Rickwandplatine fur Laufwerke

K Netzteilanschluss fir vordere Rickwandplatine auf der
Prozessorplatine

Hl Netzteilanschluss auf der hinteren Riickwandplatine

¢ H Links: Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere
Rickwandplatine auf der Prozessorplatine

¢ H Rechts: Seitenbandanschluss fir 7-mm-/hintere
Rickwandplatine auf der Prozessorplatine
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CFF RAID-Adapter

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Netz- und Signaleingangskabelfihrung fir CFF RAID-Adapter zu
verstehen.

Kabelfiihrung fiir CFF RAID-Adapter

¢ Die folgenden Abbildungen zeigen Adapter der Gen. 4. Adapter der Gen. 3 kdnnen geringfiigig anders
aussehen.

¢ Informationen zu den Positionen der Anschliisse an den CFF RAID-Adaptern und der Prozessorplatine
finden Sie unter ,,Anschllisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

¢ In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wie die Netzkabel und die MB-Eingangskabel mit einem und zwei
installierten Prozessoren verbunden werden. Weitere Verbindungen in verschiedenen Konfigurationen
finden Sie unter ,,Signalkabelfihrung fiir Rlickwandplatine (ein Prozessor)“ auf Seite 406 und
»Signalkabelfihrung fir Rickwandplatine (zwei Prozessoren)* auf Seite 444.

Tabelle 32. Kabelfiihrung fiir 8i oder 16i CFF RAID-Adapter

(¢} (¢}
—]| a
2] 2]
B ( ‘
CEE——] 1 | H I /
(1]
Abbildung 313. Kabelfiihrung fiir 8i oder 16i CFF RAID- Abbildung 314. Kabelftihrung fiir 8i oder 16i CFF RAID-
Adapter mit zwei installierten Prozessoren Adapter mit einem installierten Prozessor
Von Bis Von Bis
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Tabelle 32. Kabelfiihrung fiir 8i oder 16i CFF RAID-Adapter (Forts.)

MB-Eingangsanschluss
des CFF RAID-Adapters

PCle-Anschluss 4 der
Prozessorplatine

H MB-Eingangsanschluss
des CFF RAID-Adapters

PCle-Anschluss 7 der
Prozessorplatine

Hl Netzteilanschluss des
CFF RAID-Adapters

H Netzteilanschluss fir
internes RAID der
Prozessorplatine

Hl Netzteilanschluss des
CFF RAID-Adapters

H Netzteilanschluss fur
internes RAID der
Prozessorplatine

E/A-Modul an der Vorderseite

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung fiir das vordere E/A-Modul zu verstehen.

Anmerkung: In der Abbildung wird das Verkabelungsszenario flir Servermodelle mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-
Laufwerkpositionen an der Vorderseite dargestellt. Die Position der Anschlisse an der Vorderseite des
Servers variiert je nach Modell. Detaillierte Informationen zur Position der E/A-Komponenten an der
Vorderseite flir verschiedene Modelle finden Sie unter ,,Vorderansicht” im Benutzerhandbuch.
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Abbildung 315. Kabelfiihrung fiir ein E/A-Modul an der
Vorderseite im 2,5-Zoll-Gehéuse
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Abbildung 316. Kabelftihrung fiir ein E/A-Modul an der
Vorderseite im 3,5-Zoll-Gehéuse

Von

Bis

Von

Bis

VGA-Anschluss

VGA-Anschluss an der
Vorderseite auf der
Prozessorplatine

H VGA-Anschluss

K VGA-Anschluss an der
Vorderseite auf der
Prozessorplatine
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H USB-Anschluss an der
Vorderseite

H USB-Anschluss an der
Vorderseite auf der
Prozessorplatine

H USB-Anschluss an der
Vorderseite

H USB-Anschluss an der
Vorderseite auf der
Prozessorplatine

H Vordere
Bedienerkonsole

H FIO_Y-Kabelanschluss
und FIO-Anschluss auf der
Prozessorplatine

H Vordere
Bedienerkonsole

H FIO_Y-Kabelanschluss
und FIO-Anschluss auf der
Prozessorplatine

A Externer
DiaggnoseanschlussA“me"
kun

A Externer
Diagnoseanschluss auf der
Prozessorplatine

A Externer
Diagnoseanschluss

A Externer
Diagnoseanschluss auf der
Prozessorplatine

Anmerkung: Der externe Diagnoseanschluss ist bei bestimmten E/A-Modulen an der Vorderseite von 10 x 2,5-Zoll-
Servermodellen nicht verfiigbar.

Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung fir die Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite zu

verstehen.

Adapterkarte (Gen. 4)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Kabelflihrung flir die Adapterkartenbaugruppe (Gen. 4) an

der Vorderseite.

¢ Informationen zu den Positionen der vorderen PCle-Adapteranschliisse auf der Prozessorplatine finden
Sie unter ,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.
¢ In den folgenden Abbildungen und Tabellen sind die unterstitzten vorderen PCle-Adapter aufgefihrt:
- ,Kabelfihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte“ auf Seite 354
- ,Kabelfihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten” auf Seite 355
- ,Kabelfihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte” auf Seite 356
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Kabelfiihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte

(= |
[ @]
— N

H

Abbildung 317. Kabelftihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte

Von

Bis

Kl Netzteilanschlisse auf den Adapterkarten 3 und 4

Netzteilanschluss fiir internes RAID und Anschluss fir
Pumpe 2 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 3

H PCle-Anschluss 4 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1- und MCIO 2-Anschluss auf Adapterkarte 4

H PCle-Anschlisse 1 und 2 auf der Prozessorplatine
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Kabelfiihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten
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Abbildung 318. Kabelfliihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten

Von Bis

Netzteilanschlisse auf den Adapterkarten 3 und 4 Netzteilanschluss fir internes RAID und Anschluss fir
Pumpe 2 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 3 H PCle-Anschluss 2 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 4 H PCle-Anschluss 1 auf der Prozessorplatine
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Kabelfiihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte

=

Abbildung 319. Kabelflihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte

Von Bis
Kl Netzteilanschluss auf Adapterkarte 4 K Netzteilanschluss fir internes RAID auf der
Prozessorplatine
H MCIO 1- und MCIO 2-Anschluss auf Adapterkarte 4 H PCle-Anschlisse 1 und 2 auf der Prozessorplatine
Adapterkarte (Gen. 5)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Kabelfiihrung fur die Adapterkartenbaugruppe (Gen. 5) an
der Vorderseite.

356 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



Informationen zu den Positionen der vorderen PCle-Adapteranschliisse auf der Prozessorplatine finden

Sie unter ,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

In den folgenden Abbildungen und Tabellen sind die untersttitzten vorderen PCle-Adapter aufgefihrt:
»Kabelfiihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte” auf Seite 357
»Kabelfihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten” auf Seite 358

»Kabelfihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte” auf Seite 359

Kabelfiihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte

m Lm

Abbildung 320. Kabelftihrung mit einer x8 PCle-Adapterkarte und einer x16 PCle-Adapterkarte
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Von

Bis

Kl Netzteilanschlisse auf den Adapterkarten 3 und 4

Netzteilanschluss fir internes RAID, Netzteilanschluss
der Rlckwandplatine auf der Prozessorplatine sowie
Netzteilanschluss auf der vorderen Rickwandplatine

K MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 3

H PCle-Anschluss 4 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1- und MCIO 2-Anschluss auf Adapterkarte 4

H PCle-Anschlusse 1 und 2 auf der Prozessorplatine

Kabelfiihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten

\a | '\

m “m

Abbildung 321. Kabelflihrung mit zwei x8 PCle-Adapterkarten
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Von Bis

Netzteilanschlisse auf den Adapterkarten 3 und 4 Netzteilanschluss flr internes RAID, Netzteilanschluss
der Rickwandplatine auf der Prozessorplatine sowie
Netzteilanschluss auf der vorderen Rickwandplatine

H MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 3 H PCle-Anschluss 2 auf der Prozessorplatine

H MCIO 1-Anschluss auf Adapterkarte 4 H PCle-Anschlisse 1 und 2 auf der Prozessorplatine

Kabelfiihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte

=

Abbildung 322. Kabelfiihrung mit einer x16 PCle-Adapterkarte
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Von Bis

Kl Netzteilanschluss auf Adapterkarte 4 Hl Netzteilanschluss fur internes RAID auf der
Prozessorplatine

H MCIO 1- und MCIO 2-Anschluss auf Adapterkarte 4 H PCle-Anschlusse 1 und 2 auf der Prozessorplatine

GPU-Adapter (optional)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelftihrung fir GPU-Adapter zu verstehen. Die von Ihrem Server
unterstitzte(n) GPU(s) erfordern ggf. keine Netzkabelverbindung.

Informationen zur Position des GPU-Netzteilanschlusses auf der Prozessorplatine finden Sie unter
~Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.
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Abbildung 323. Kabelfiihrung fiir den GPU-Adapter

Von Bis

GPU-Netzteilanschluss GPU-Netzteilanschluss auf der Prozessorplatine

Schalter gegen unbefugten Zugriff

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fir den Schalter gegen unbefugten Zugriff zu
verstehen.

Informationen zur Position des Anschlusses vom Schalter gegen unbefugten Zugriff auf der Prozessorplatine
finden Sie unter ,,Anschliisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.
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Abbildung 324. Kabelfiihrung fiir den Schalter gegen unbefugten Zugriff

Von Bis

Kabel fur Schalter gegen unbefugten Zugriff H Anschluss des Schalters gegen unbefugten Zugriff auf
der Prozessorplatine

NIC-Verwaltungsadapter

In diesem Abschnitt wird die Kabelflhrung fur das ThinkSystem V3 NIC-Verwaltungsadapter-Kit
beschrieben.

Informationen zur Position des Anschlusses vom Schalter gegen unbefugten Zugriff auf der Prozessorplatine
finden Sie unter ,,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.
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Abbildung 325. Kabelfiihrung fir NIC-Verwaltungsadapter
Von Bis
Anschluss am NIC-Verwaltungsadapter Zweiter Ethernet-Anschluss fur Verwaltung auf der
System-E/A-Platine

Ruckwandplatine fur M.2-Laufwerke

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Kabelfihrung fur die M.2-Laufwerke. lhr Server unterstitzt
Rickwandplatinen fir M.2 SATA/NVMe-Laufwerke.

Positionen von M.2-Laufwerkbaugruppen

Die Positionen der M.2-Laufwerkbaugruppen variieren je nach Konfiguration. Der Server verfligt Uber zwei
Positionen fur M.2-Laufwerkbaugruppen.
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Abbildung 326. Eine M.2-Laufwerkbaugruppe im
2,5-Z0ll-/3,5-Zoll-Laufwerkgehduse

Abbildung 327. Eine M.2-Laufwerkbaugruppe im 16-
EDSFF-Laufwerkgehduse

Kabelfiihrung der Riickwandplatinen fir M.2-Laufwerke

¢ [nformationen zu den Positionen der M.2-Anschllisse an den Riickwandplatinen und der Prozessorplatine
finden Sie unter ,M.2-Rlckwandplatine und M.2-Laufwerk austauschen® auf Seite 226 und ,,Anschlisse

auf der Systemplatinenbaugruppe* auf Seite 37.

¢ In den folgenden Abbildungen und Tabellen sind die unterstitzten Riickwandplatinen fir M.2-Laufwerke

aufgefihrt:

- ,M.2 x4 Nicht-RAID-SATA/NVMe-Rickwandplatinen mit 2 Positionen“ auf Seite 365
- ,M.2 x1 RAID-NVMe-Rickwandplatinen mit 2 Positionen“ auf Seite 366

- ,M.2 RAID-SATA/NVME-Rickwandplatinen mit 2 Positionen“ auf Seite 367

- ,M.2-Rickwandplatine zu SFF RAID-Adaptern® auf Seite 367
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M.2 x4 Nicht-RAID-SATA/NVMe-Riickwandplatinen mit 2 Positionen

Abbildung 328. Kabelfiihrung fiir M.2 x4 Nicht-RAID SATA/NVMe-Riickwandplatinen mit 2 Positionen

Von

Bis

M.2-Netzteilanschluss

H M.2-Netzteilanschluss auf der Prozessorplatine

H M.2-Signalanschluss

H PCle-Anschlisse 8 und 9 auf der Prozessorplatine
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M.2 x1 RAID-NVMe-Riickwandplatinen mit 2 Positionen

2 Positionen

Abbildung 329. M.2 x1 RAID/NVMe-Konfiguration mit

2 Positionen

Abbildung 330. M.2 x1 RAID/NVMe-Konfiguration mit

Von

Bis

Von

Bis

H M.2-Signalanschluss
und Netzteilanschluss

H PCle-Anschluss 8 und
M.2-Netzteilanschluss auf
der Prozessorplatine

K M.2-Signalanschluss
und Netzteilanschluss

H M.2-Signalanschluss
und M.2-Netzteilanschluss
auf der Prozessorplatine
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M.2 RAID-SATA/NVME-Riickwandplatinen mit 2 Positionen

Abbildung 331. Kabelftihrung fir M.2 RAID SATA/NVME-Rlickwandplatinen mit 2 Positionen

Von

Bis

K M.2-Rickwandplatine

H M.2-Signalanschluss und M.2-Netzteilanschluss auf
der Prozessorplatine

M.2-Riickwandplatine zu SFF RAID-Adaptern

Anmerkungen: Diese Kabelflihrung gilt nur flr die folgenden Riickwandplatinen:
¢ M.2 x4 Nicht-RAID-SATA/NVMe-Riuckwandplatinen mit 2 Positionen
* M.2 x1 RAID-NVMe-Rickwandplatinen mit 2 Positionen
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Abbildung 332. Kabelfiihrung fiir M.2-Riickwandplatine zu einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Von Bis
M.2-Netzteilanschluss H M.2-Netzteilanschluss auf der Prozessorplatine
H M.2-Signalanschluss H SFF RAID-Anschluss
e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO
OCP-Interposer

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung fir OCP-Interposer zu verstehen.
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Informationen zur Position des OCP-Interposeranschlusses auf der Prozessorplatine finden Sie unter
~Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

Abbildung 333. OCP-Interposerkabelfiihrung

Von Bis

Vordere OCP-Interposerkarte: MCIO 1, MCIO 2 Onboard: PCle-Anschliisse 7, 8 und 9
H Vordere OCP-Interposerkarte: F-SWIFT H Hintere OCP-Interposerkarte: R-SWIFT
H Vordere OCP-Interposerkarte: PWR H Hintere OCP-Interposerkarte: PWR

RAID-Flash-Stromversorgungsmodule
In diesem Abschnitt wird die Kabelfiihrung fiir RAID-Flash-Stromversorgungsmodule beschrieben.
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RAID-Flash-Stromversorgungsmodule im Gehduse

—

Adaptersteckplatz 1

Nr. Position Szenario

1] RAID-Flashstromversorgungsmodul im Gehduse 2,5-Zoll-Geh&use mit einem
Hochleistungskihlkorper

2 ] RAID-Flash-Stromversorgungsmodul auf e 3,5-Zoll-Gehause mit einem

Hochleistungskuihlkorper
e 2,5-Zoll-Geh&duse mit Lenovo Neptune Liquid to
Air Module installiert

Kabelfiihrung der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule

In den folgenden Abbildungen ist die Kabelfiihrung der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule in

verschiedenen Positionen dargestellt:
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Abbildung 334. Auf dem Gehéuse

Abbildung 335. Auf Adaptersteckplatz 1

HBA-Adapter

auf

Adapterkartenbaugruppe 1

Von Bis Von Bis
RAID-Flash- RAID-Flash- RAID-Flash- RAID-Flash-
Stromversorgungsmodul Stromversorgungsan- Stromversorgungsmodul Stromversorgungsan-
im Gehause schluss auf dem RAID/

auf dem PCle-Steckplatz 1 | schluss auf dem RAID/

HBA-Adapter

Ein Verlangerungskabel wird flr jedes RAID-Flash-Stromversorgungsmodul zum Anschluss bereitgestellt.
SchlieBen Sie das Kabel des RAID-Flash-Stromversorgungsmoduls wie dargestellt an den RAID-Flash-

Stromversorgungsmodul-Anschluss am entsprechenden RAID-Adapter an.
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Abbildung 336. Netzkabelfiihrung flir RAID-Flash-Stromversorgungsmodul

Hintere Riickwandplatine fiir SAS/SATA/NVMe-Laufwerke

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von hinteren SAS/SATA/NVMe-Rickwandplatinen mit
einem und zwei installierten Prozessoren zu verstehen.

¢ Die integrierten Anschlussmdglichkeiten von hinteren Riickwandplatinen fur SAS/SATA/NVMe-Laufwerke
unterscheiden sich je nachdem, ob ein oder zwei Prozessoren installiert sind.
¢ In den folgenden Abbildungen und Tabellen sind die unterstitzten Riickwandplatinen fliir SAS/SATA/
NVMe-Laufwerke auf der Rlckseite aufgefiihrt:
- ,Ruckwandplatine fiir 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Rickseite” auf Seite 373
»RUckwandplatine flir 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke an der Rlckseite“ auf Seite 374

372 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



Rickwandplatine fiir 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Riickseite

Abbildung 337. Kabelftihrung der Riickwandplatine fiir 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Rlickseite mit zwei
installierten Prozessoren

Von Bis

I NVMe-Anschluss 0 und 1 an der hinteren PCle-Anschluss 6 auf der Prozessorplatine
Rickwandplatine
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Riickwandplatine fiir 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke an der Riickseite

Abbildung 338. Kabelfiihrung der Riickwandplatine fiir 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke an der Rlickseite mit einem

oder zwei installierten Prozessoren

Von

Bis

SAS-Anschluss an der hinteren Riickwandplatine

PCle-Anschluss 9 auf der Prozessorplatine

Rickwandplatine fliir 7-mm-Laufwerke

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Kabelfiihrung fir 7-mm-Laufwerke.

Informationen zu den Positionen der 7-mm-Laufwerkanschlisse auf der Prozessorplatine finden Sie unter
~Anschllsse auf der Systemplatinenbaugruppe® auf Seite 37.
e 7-mm-Nicht-RAID-SATA/NVMe-Riickwandplatine mit 2 Positionen“ auf Seite 375
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e 7-mm-RAID-NVMe-Rlckwandplatine mit 2 Positionen“ auf Seite 376
,7-mm-RAID-SATA/NVMe-Rickwandplatine mit 2 Positionen® auf Seite 377
e . 7-mm-SATA/NVMe-Laufwerke zur SFF RAID-Adapter” auf Seite 377

7-mm-Nicht-RAID-SATA/NVMe-Riickwandplatine mit 2 Positionen

Abbildung 339. Kabelfiihrung flir 7-mm-Nicht-RAID-SATA/NVMe-Riickwandplatine mit 2 Positionen

Von

Bis

Kl Netzteilanschluss auf der Rickwandplatine fur 7-mm-
Laufwerke

e H Links: Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere
RiUckwandplatine auf der Prozessorplatine

e H Rechts: Seitenbandanschluss fiir 7-mm-/hintere
Ruckwandplatine auf der Prozessorplatine

H Signalanschluss der Riickwandplatine fir 7-mm-
Laufwerke

H PCle-Anschluss 9 auf der Prozessorplatine
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7-mm-RAID-NVMe-Riickwandplatine mit 2 Positionen

Abbildung 340. Kabelfiihrung fir 7-mm-RAID-NVMe-Rlickwandplatine mit 2 Positionen

Von Bis
K Netzteilanschluss auf der Riickwandplatine flir 7-mm- e H Links: Netzteilanschluss fiir GPU/7-mm-/hintere
Laufwerke Rickwandplatine auf der Prozessorplatine

e H Rechts: Seitenbandanschluss fiir 7-mm-/hintere
Rlckwandplatine auf der Prozessorplatine

H Signalanschluss der Riickwandplatine flr 7-mm- H Signalanschluss flr 7-mm-Ruckwandplatine auf der
Laufwerke Prozessorplatine
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7-mm-RAID-SATA/NVMe-Riickwandplatine mit 2 Positionen

Abbildung 341. Kabelfiihrung fiir 7-mm-RAID-SATA/NVMe-Rickwandplatine mit 2 Positionen

Von

Bis

K Netzteilanschluss auf der Rickwandplatine fur 7-mm-
Laufwerke

e H Links: Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere
RiUckwandplatine auf der Prozessorplatine

e H Rechts: Seitenbandanschluss fiir 7-mm-/hintere
Ruckwandplatine auf der Prozessorplatine

H Signalanschluss der Riickwandplatine fiir 7-mm-
Laufwerke

H Signalanschluss flr 7-mm-Ruckwandplatine auf der
Prozessorplatine

7-mm-SATA/NVMe-Laufwerke zur SFF RAID-Adapter

Anmerkungen: Diese Kabelflihrung gilt nur flr die folgenden Riickwandplatinen:
¢ 7-mm-Nicht-RAID-SATA/NVMe-Rickwandplatine mit 2 Positionen
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¢ 7-mm-RAID-NVMe-Ruckwandplatine mit 2 Positionen

aj

{ =
~— 8
L

Abbildung 342. Kabelfiihrung fir 7-mm-SATA/NVMe-Laufwerke und eine 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 3 oder 4)

Von Bis

Netzteilanschluss auf der Rlickwandplatine fir 7-mm- . Links: Netzteilanschluss fir GPU/7-mm-/hintere

Laufwerke Rickwandplatine auf der Prozessorplatine

e H Rechts: Seitenbandanschluss fiir 7-mm-/hintere
RiUckwandplatine auf der Prozessorplatine

H Signalanschluss der Riickwandplatine fir 7-mm- H SFF RAID-Anschluss

Laufwerke e Gen. 3: CO, C1 (an 7-mm-SATA-Laufwerke
angeschlossen)

e Gen. 4: CO (an 7-mm-NVMe-Laufwerke
angeschlossen)
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Modul fiir direkte Wasserkiihlung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fiir das Modul fur direkte Wasserkiihlung (DWCM) zu
verstehen.

Informationen zu den Positionen des Anschlusses vom Flissigkeitserkennungssensormodul auf der
Prozessorplatine finden Sie unter ,,Anschliisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

Anmerkung: Fr eine bessere Kabelfilhrung missen die Schlduche und das
Flussigkeitserkennungssensormodul in einer bestimmten Halterung installiert werden. Stellen Sie sicher,
dass das Modul in den Halteklammern gesichert ist. Details finden Sie in der folgenden Abbildung oder unter
»Direktes Wasserkihlungsmodul des Lenovo Neptune(TM) Prozessors installieren” auf Seite 157.
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Abbildung 343. Kabelfihrung fiir das direkte Wasserkiihlungsmodul

Kabel Von Bis

Kl Leckerkennung Leckerkennungskabel Leckerkennungsanschluss

Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung des Lenovo Neptune Liquid to Air Modules (L2AM) zu
verstehen.

¢ Informationen zu den Positionen der L2AM-Anschliisse auf der Prozessorplatine finden Sie unter
~Anschllsse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.
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¢ Die zwei Pumpenkabel und das eine Kabel fiir das FlUssigkeitserkennungssensormodul sind im L2AM,
integriert. Stellen Sie sicher, dass alle drei Kabel angeschlossen sind.

Anmerkungen:

e Ziehen Sie vor Beginn der Kabelftihrung fir das L2AM, unbedingt Handschuhe an.

e Fir eine bessere Kabelflihrung muss das Flissigkeitserkennungssensormodul in einer bestimmten
Halterung installiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Modul in den Halteklammern gesichert ist. Details

finden Sie in der folgenden Abbildung oder unter ,Lenovo Neptune Liquid-to-Air-Modul installieren” auf
Seite 150.

Kabelfiihrung fiir das Lenovo Neptune Liquid to Air Module
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Kabel Von Bis

Pumpe 1 Kabel fir Pumpe 1 des L2AM Anschluss flr Pumpe 1 auf der
Prozessorplatine

H Pumpe 2 Kabel fir Pumpe 2 des L2AM Anschluss flr Pumpe 2 auf der
Prozessorplatine

Hl Leckerkennung Leckerkennungskabel des L2AM Leckerkennungsanschluss auf der
Prozessorplatine

4 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (Wasserkiihlung)
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelftihrung von Signalkabelanschliissen an den vorderen
Ruckwandplatinen von 4 x 2,5-Zoll-Laufwerken der Wasserkihlungsmodule zu verstehen.

4 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 4)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung der NVMe-Rickwandplatine fiir das Servermodell mit
vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine flr 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Riickwandplatine fir 4 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der

Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelflhrungsszenarien:
e Kabelflihrung flr integrierte Konfiguration* auf Seite 383
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

Abbildung 344. Kabelfiihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerkpositionen an der

Vorderseite (Gen. 4)

Tabelle 33. Zuordnung zwischen Riickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer integrierten Konfiguration

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (NVMe)

NVMe 2-3

PCle-Anschluss 2

H NVMe 0-1

H PCle-Anschluss 3

4 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 5)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung der NVMe-Riickwandplatine fir das Servermodell mit

vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.
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Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fir Riickwandplatine” auf Seite 347.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln flr eine Riickwandplatine flr 4 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfiihrungsszenarien:

¢ Kabelfuihrung fir integrierte Konfiguration“ auf Seite 384

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

— 1

Abbildung 345. Kabelftihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerkpositionen an der

Vorderseite (Gen. 5)

Tabelle 34. Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer integrierten Konfiguration

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (NVMe)

K NVMe 0-1

PCle-Anschluss 3

H NVMe 2-3

PCle-Anschluss 4
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4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung der SAS/SATA-Rlckwandplatine fiir das
Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Riickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfihrungsszenarien:

e _Kabelfiihrung fur integrierte Konfiguration® auf Seite 386

e Kabelfihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 387
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer
integrierten Konfiguration dargestellt.

a

Abbildung 346. Kabelflihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der

Vorderseite

Tabelle 35. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer integrierten Konfiguration

Riickwandplatinen

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

SAS

PCle-Anschluss 8

Anmerkung: Wenn das Kabel PN SC17B32993 ist, schlieBen Sie es stattdessen an den PCle-Anschluss 4

an.
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschliissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

A=

Abbildung 347. Kabelflihrung fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter

Tabelle 36. Zuordnung zwischen Riickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschliissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Riickwandplatinen Von Bis
Vordere BP (SAS) SAS Co
Anmerkungen:
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¢ Die SFF HBA/RAID-Adapter der Generation 3 und 4 unterscheiden sich bei ihren Anschliissen geringflgig,
die Kabelfiihrungsmethode ist jedoch ahnlich.

¢ Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fiir das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

8 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (Wasserkiihlung)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von Signalkabelanschliissen an den vorderen
Ruckwandplatinen von 8 x 2,5-Zoll-Laufwerken der Wasserkihlungsmodule zu verstehen.

8 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung von 8 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite fir
eine Wasserkiihlungskonfiguration mit installierter vorderer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine zu
verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine flr 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fir Riickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Riickwandplatine fir 4 x 3,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelflihrungsszenarien:

e Kabelfuhrung fur integrierte Konfiguration“ auf Seite 388

e  Kabelfihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 389

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinen- und
Systemplatinenanschllissen bei einer integrierten Konfiguration dargestellt.
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Abbildung 348. Kabelftihrung flir integrierte Konfiguration

Tabelle 37. Kabelfihrung fiir integrierte Konfiguration von 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite

Riickwandplatine Von Bis

HSASO K PCle-Anschluss 8
Vordere BP (SAS)

H SAS 1 H PCle-Anschluss 9

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und
einem 8i oder 16i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 349. Kabelfiihrung fiir 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i oder 16i
SFF RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 38. Zuordnung zwischen einer vorderen SAS/SATA-Rlckwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS 0, SAS 1 1]
e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO

10 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (Wasserkiihlung)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelftihrung von Signalkabelanschllissen an den vorderen
Riuckwandplatinen von 10 x 2,5-Zoll-Laufwerken der Wasserkihlungsmodule zu verstehen.
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6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von 6 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
und 4 x AnyBay-Laufwerken an der Vorderseite flr eine Wasserkihlungskonfiguration mit installierter
vorderer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelfihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 391

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschlissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 350. Kabelfiihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite und 4 x AnyBay-Laufwerkpositionen an der

B—

[—

Vorderseite mit einem SFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 39. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
K NVMe 0-1 PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 2-3 H PCle-Anschliisse 8 und 9
H
H SAS 2 e Gen.3:C2
e Gen4:C1
Vordere BP (SAS)
4|
[ SAS 0, SAS 1 e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0
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6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fiir 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke an der
Vorderseite und 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Riickwandplatine fiir 6 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Standardlaufwerke
an der Vorderseite und 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Vorderseite beachten Sie je nach
Serverkonfiguration die folgenden Kabelfihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 393

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem SFF HBA/
RAID-Adapter dargestellt.
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Abbildung 351. Kabelfiihrung fiir 6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke und 2 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke und 2 x 2,5-Zoll-
NVMe-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID/HBA-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 40. Kabelftihrung fiir 6 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerke und 2 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke und 2 x 2,5-Zoll-
NVMe-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID/HBA-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (SAS) SAS 0, SAS 1 Co, C1

H NVMe 0-1 H PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)

H NVMe 2-3 H PCle-Anschliisse 8 und 9

8 x 2,5-Z0ll-/10 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerke mit 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine
In diesem Abschnitt wird die Kabelfiihrung fiir acht oder zehn U.3-Laufwerke mit einer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-

Ruckwandplatine beschrieben.
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Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter

»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschliissen an der
Rickwandplatine und einem 8i oder 16i SFF RAID-Adapter (Gen. 4) dargestellt.

Abbildung 352. Kabelfiihrung fir 8 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 4)

Tabelle 41. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Riickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

I SAS 0, SAS 1

H CO
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Abbildung 353. Kabelfiihrung fiir 10 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 16i SFF RAID-Adapter (Gen.
4)

Tabelle 42. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
K SAS 0, SAS 1 K CO
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 H C1

10 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 4)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung von 10 x NVMe-Laufwerken an der Vorderseite flir
eine Wasserkihlungskonfiguration mit installierter vorderer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine zu
verstehen.
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Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rlickwandplatine” auf Seite 347.

In der folgenden Abbildung und Tabelle ist die Verkabelung zwischen Rickwandplatine und Prozessorplatine
bei einer integrierten Konfiguration dargestellt.

I
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[
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Abbildung 354. Integrierte Verkabelung von 10 x NVMe-Laufwerken fiir Wasserkihlung

Tabelle 43. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und Prozessorplatine bei einer integrierten

Konfiguration
Riickwandplatine Von Bis
K NVMe 4-5 PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 2-3 H PCle-Anschluss 2
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Tabelle 43. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und Prozessorplatine bei einer integrierten
Konfiguration (Forts.)

Riickwandplatine Von Bis
H NVMe 0-1 H PCle-Anschluss 3
A NVMe 6-7 I PCle-Anschluss 4
H NVMe 8-9 H PCle-Anschlisse 8 und 9

10 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von 10 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
fur eine Wasserkihlungskonfiguration mit installierter vorderer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Ruckwandplatine zu
verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Riickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel die folgenden Kabelfihrungsszenarien:
e Kabelfuhrung fur integrierte Konfiguration“ auf Seite 398

e  Kabelfihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 399

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinen- und
Systemplatinen(baugruppen)anschliissen bei einer integrierten Konfiguration dargestellt.
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Abbildung 355. Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration von 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite

Tabelle 44. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und Systemplatine bei einer integrierten

Konfiguration
Riickwandplatine Von Bis
H SAS 0, SAS 1 H PCle-Anschluss 7
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 H PCle-Anschluss 9

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 356. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 16i SFF RAID-
Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 45. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

(1]
I SAS 0, SAS 1 e Gen. 3: CO, C1

e Gen4:CO
Vordere BP (SAS)

2|
H SAS 2 e Gen.3:C2
e Gen4:C1

10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine (Gen. 5)

In diesem Abschnitt werden die Alternativen erklart, die eine 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5)
bietet.
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Bei einer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5) werden die folgenden Kombinationen von
Laufwerken an der Vorderseite unterstitzt:

Anmerkung: M.2 SATA Nicht-RAID-, M.2 X4 NVMe-Nicht-RAID- und 7-mm-SATA-Nicht-RAID-
Konfigurationen werden nicht unterstitzt.

6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung von 6 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
und 4 x AnyBay-Laufwerken an der Vorderseite flir eine Wasserkihlungskonfiguration mit installierter
vorderer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5) zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelflihrung fir Riickwandplatine* auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelflihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 401

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 357. Kabelfihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite und 4 x AnyBay-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite mit einem SFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 46. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
K NVMe 6-7 H PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 8-9 H PCle-Anschliisse 8 und 9
H
H SAS 8-9 e Gen.3:C2
e Gen4:C1
Vordere BP (SAS)
n
I SAS 0-3, SAS 4-7 e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0
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6 x 2,5-ZolI-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von 6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken, 2 x 2,5-Zoll-
AnyBay-Laufwerken und 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerken jeweils an der Vorderseite mit der installierten 10 x
2,5-Zoll-Rickwandplatine (Gen. 5) zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden
Kabelfihrungsszenarien:

e . Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter auf Seite 403

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschlissen und einem 8i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 358. Kabelftihrung fiir eine AnyBay-Rlickwandplatine an der Vorderseite und einen 8i SFF HBA/RAID-Adapter
(Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 47. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem 8i SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
K NVMe 6-7 PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 8-9 H PCle-Anschliisse 8 und 9
H
Vordere BP (SAS) H SAS 0-3, SAS 4-7 e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 359. Kabelfiihrung fiir eine AnyBay-Rlckwandplatine an der Vorderseite und einen 16i SFF HBA/RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 48. Zuordnung zwischen einer AnyBay-RUickwandplatine an der Vorderseite und einem 16i SFF HBA/RAID-

Adapter
Riickwandplatine Von Bis
NVMe 6-7 K PCle-Anschluss 1
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 8-9 H PCle-Anschliisse 8 und 9
H
Vordere BP (SAS) H SAS 0-3, SAS 4-7 e Gen. 3:CO, C1
e Gen4:CO
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Tabelle 48. Zuordnung zwischen einer AnyBay-Rlickwandplatine an der Vorderseite und einem 16i SFF HBA/RAID-
Adapter (Forts.)

Riickwandplatine Von Bis
[ 4]
1 SAS 8-9 e Gen3:C2,C3
e Gen4:C1

Signalkabelfiihrung fiir Riickwandplatine (ein Prozessor)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Signalkabelfiihrung der Rlickwandplatine mit nur einem
installierten Prozessor.

¢ Jede von Ihrem Server unterstitzte Rlickwandplatine bietet mehrere Signalverbindungen. In diesem
Abschnitt wird zum besseren Verstandnis die Signalverbindung von der Netzteilverbindung
unterschieden. Informationen zu Netzteilanschllissen an der Riickwandplatine finden Sie unter
sNetzkabelfiihrung fir Rickwandplatine” auf Seite 347.

¢ Informationen zu den Positionen der Signalanschlisse der Riickwandplatine auf der Prozessorplatine und
den Adaptern finden Sie unter ,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe” auf Seite 37.

¢ Informationen zu unterstiitzten Rlickwandplatinen und ihren Anschliissen finden Sie unter ,Anschllsse auf
der Rickwandplatine fiir Laufwerke® auf Seite 343.

4 x 3,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (ein Prozessor)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von Signalkabelverbindungen fiir vordere
Ruckwandplatinen flr 4 x 3,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen, wenn ein Prozessor installiert ist.

4 x 3,5-Z0oll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung der SAS/SATA-Rlckwandplatine fir das
Servermodell mit vier 3,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel bei einer hinteren Riickwandplatine flir SAS/SATA/NVMe-
Laufwerke finden Sie unter ,Hintere Riickwandplatine flir SAS/SATA/NVMe-Laufwerke” auf Seite 372.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelflihrung fir Riickwandplatine* auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fir das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden
Kabelflhrungsszenarien:

e Kabelflihrung flr integrierte Konfiguration* auf Seite 407

e _Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 409
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Riickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer
integrierten Konfiguration dargestellt.

In der folgenden Abbildung wird die Kabelfiihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/

SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite dargestellt. Verbindungen zwischen Anschliissen: l<H, H-H,
H<H, ... m-m.

- i

Abbildung 360. Kabelftihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite

Tabelle 49. Kabelfiihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS PCle-Anschluss 7
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschliissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

In der folgenden Abbildung wird die Kabelfiihrung bei einer Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-
Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-Adapter dargestellt. Verbindungen zwischen

Anschlissen: <[, H-HA, H~H, ... m<m.

B~

Abbildung 361. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-
Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)
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Tabelle 50. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschlissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

SAS

K CO

Anmerkung: Die SFF HBA/RAID-Adapter der Generation 3 und 4 unterscheiden sich bei ihren Anschliissen

geringfligig, die Kabelflihrungsmethode ist jedoch ahnlich.

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3) installiert ist.

—N

B

Abbildung 362. Kabelftihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3) und 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Rlickseite
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Tabelle 51. Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschlissen, wenn ein SFF HBA/RAID-
Adapter installiert ist

Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (SAS) SAS Co
Hintere BP (SAS) H SAS H C1

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 4) installiert ist.

r—ﬂn
=]

Bl—

Abbildung 363. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-
Adapter (Gen. 4) und 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Rlickseite

Kapitel 6. Interne Kabelfihrung 411



Tabelle 52. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschlissen, wenn ein SFF HBA/RAID-
Adapter installiert ist

Riickwandplatine Von Bis

Vordere und hintere BP (SAS) SAS co
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4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung der AnyBay-Rickwandplatine fir das Servermodell

mit vier 3,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fir eine Riickwandplatine fiir 4 x 3,5-Zoll-Standardlaufwerke an der

Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfihrungsszenarien:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 414
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

B
h
HU—\

Abbildung 364. Kabelftihrung fir 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-
Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (NVMe) NVMe 0-1, NVMe 2-3 K PCle-Anschlisse 7, 8 und 9
Vordere BP (SAS) H SAS HCO
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4 x 3,5-Zoll-U.3-Laufwerke mit 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung firr 8 x U.3-Laufwerke mit einer 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-
Rickwandplatine und einem installierten Prozessor zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen des Signalkabels das folgende Kabelfiihrungsszenario:
e _Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 415

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschliissen an der
Rickwandplatine und einem 8i oder 16i SFF RAID-Adapter (Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 365. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 4)

Tabelle 53. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS Co

4 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (ein Prozessor)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von Signalkabelverbindungen fiir vordere
Ruckwandplatinen fir 4 x 2,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen, wenn ein Prozessor installiert ist.

4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung der SAS/SATA-Rickwandplatine fir das
Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

416 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rlickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Rickwandplatine fir 4 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelflihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung flr integrierte Konfiguration® auf Seite 418

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter auf Seite 419
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer
integrierten Konfiguration dargestellt.

Abbildung 366. Kabelflihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite

Tabelle 54. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer integrierten Konfiguration

Riickwandplatinen Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS PCle-Anschluss 7
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/

Adapteranschliissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

A=

Abbildung 367. Kabelflihrung fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 55. Zuordnung zwischen Riickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschliissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Riickwandplatinen Von Bis
Vordere BP (SAS) SAS Co
Anmerkungen:
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¢ Die SFF HBA/RAID-Adapter der Generation 3 und 4 unterscheiden sich bei ihren Anschliissen geringflgig,
die Kabelfiihrungsmethode ist jedoch ahnlich.

¢ Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fiir das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

4 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 4)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung der NVMe-Riickwandplatine (Gen. 4) fir das
Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine flr 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fir Riickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel vom Schalter gegen unbefugten Zugriff finden Sie unter ,Schalter
gegen unbefugten Zugriff* auf Seite 361.
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor

Abbildung 368. Zuordnung zwischen einer Riickwandplatine flir 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der VVorderseite und der
Systemplatine fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor (Gen. 4)

Anmerkung: Diese Kabelfiihrung gilt fir die Konfiguration ohne M.2-SATA/NVMe-Laufwerk, PCle 4.0-
Rickwandplatine und E/A-Modul an der Vorderseite.

Tabelle 56. Zuordnung zwischen einer Riickwandplatine flir 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Vorderseite und der
Systemplatine fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor (Gen. 4)

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (NVMe) H NVMe 0-1, NVMe 2-3 K PCle-Anschlisse 7, 8 und 9
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4 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine (Gen. 5)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung der NVMe-Riickwandplatine (Gen. 5) fir das
Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Riickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel vom Schalter gegen unbefugten Zugriff finden Sie unter ,,Schalter
gegen unbefugten Zugriff* auf Seite 361.

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor

1]

Abbildung 369. Zuordnung zwischen einer Riickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Vorderseite und der
Systemplatine fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor (Gen. 5)
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Tabelle 57. Zuordnung zwischen einer Riickwandplatine flir 4 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an der Vorderseite und der
Systemplatine fiir integrierte Konfiguration mit einem Prozessor (Gen. 5)

Riickwandplatine Von Bis

NVMe 0-1 PCle-Anschluss 7
Vordere BP (NVMe)

H NVMe 2-3 PCle-Anschlisse 8 und 9

8 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (ein Prozessor)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von Signalkabelverbindungen flir vordere
Riuckwandplatinen fir 8 x 2,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen, wenn ein Prozessor installiert ist.

8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung der SAS/SATA-Rickwandplatine flr das
Servermodell mit 8 x 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelfihrung fir Rickwandplatine® auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel bei einer Rlickwandplatine fiir M.2-Laufwerke finden Sie unter
»Ruckwandplatine fir M.2-Laufwerke® auf Seite 363.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Informationen zum AnschlieBen des Kabels vom Schalter gegen unbefugten Zugriff finden Sie unter
~Schalter gegen unbefugten Zugriff* auf Seite 361.

Informationen zum AnschlieBen des Netzkabels fir den CFF RAID-Adapter finden Sie unter ,,CFF RAID-
Adapter® auf Seite 351.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fir eine Riickwandplatine fir 8 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelflihrungsszenarien:

¢ Kabelfuhrung fir integrierte Konfiguration“ auf Seite 423

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 424

e Kabelfiihrung mit einem CFF RAID-Adapter” auf Seite 425

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinen- und
Systemplatinenanschllissen bei einer integrierten Konfiguration dargestellt.
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Abbildung 370. Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration von 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite

Tabelle 58. Kabelftihrung fiir integrierte Konfiguration von 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

SAS 0, SAS 1

PCle-Anschluss 7

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und
einem 8i oder 16i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 371. Kabelfiihrung fiir 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i oder 16i

SFF RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 59. Zuordnung zwischen einer vorderen SAS/SATA-RUlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
1]

Vordere BP (SAS) H SAS 0, SAS 1 e Gen. 3:CO, C1
e Gen4:CO

Kabelfiihrung mit einem CFF RAID-Adapter

In der folgenden Abbildung und Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und

einem 8i oder CFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.

Anmerkung: Die folgende Abbildung zeigt Adapter der Gen. 4. Adapter der Gen. 3 kdnnen geringfligig

anders aussehen.
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Abbildung 372. Kabelfiihrung fiir 8 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i oder CFF
16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 60. Zuordnung zwischen einer vorderen SAS/SATA-Rlickwandplatine und einem CFF RAID-Adapter

Riickwandplatine/Adapter Von Bis
SAS 0 co
Vordere BP (SAS)
H SAS 1 H C1
CFF RAID-Adapter H MB-Eingang H PCle-Anschluss 7

10 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (ein Prozessor)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von Signalkabelverbindungen fir vordere
Ruckwandplatinen fur 10 x 2,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen, wenn ein Prozessor installiert ist.

426 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von 6 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
und 4 x AnyBay-Laufwerken an der Vorderseite mit der installierten 10 x 2,5-Zoll-Rickwandplatine (Gen. 4)
zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelfihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 427

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschlissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 373. Kabelfiihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite und 4 x AnyBay-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite mit einem SFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 61. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
SAS 0, SAS 1 1]
e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 2|
e Gen. 3:C2
e Gen4:C1
Vordere BP (NVMe) H NVMe 0-1, 2-3 E PCle-Anschluss 7, 8, 9
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6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite, 2
AnyBay-Laufwerke an der Vorderseite und 2 x NVMe-Laufwerke an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelflihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 429

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem SFF HBA/
RAID-Adapter dargestellt.
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Abbildung 374. Kabelftihrung fir 6 x SAS/SATA-Laufwerke, 2 x AnyBay-Laufwerke und 2 x NVMe-Laufwerkpositionen an
der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID/HBA-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 62. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (NVMe) NVMe 0-1, NVMe 2-3 PCle-Anschliisse 7, 8 und 9
[ 2 ]

Vordere BP (SAS) H SAS 0, SAS 1 e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO

8 x 2,5-Z0ll-/10 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerke mit 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fir acht oder zehn U.3-Laufwerke mit einer 10 x
2,5-Zoll-AnyBay-Ruckwandplatine und einem installierten Prozessor zu verstehen.
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Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelftihrung fir Rlickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Rickwandplatine fir 6 x SAS/SATA-Standardlaufwerke an der
Vorderseite und 4 x AnyBay-Laufwerke an der Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die
folgenden Kabelfihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 431

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschllssen an der
Rickwandplatine und einem 8i oder 16i SFF RAID-Adapter (Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 375. Kabelfiihrung fiir 8 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 4)

Tabelle 63. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS 0, SAS 1 Co
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Abbildung 376. Kabelfiihrung fiir 10 x 2,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 16i SFF RAID-Adapter (Gen.

4

Tabelle 64. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
SAS 0, SAS 1 Co
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 H C1

10 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von 10 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
mit der installierten 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 4) zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelflihrung fir Riickwandplatine* auf Seite 347.
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Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fiir den CFF RAID-Adapter finden Sie unter ,,CFF RAID-Adapter”
auf Seite 351.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel die folgenden Kabelfihrungsszenarien:
e Kabelfuhrung fir integrierte Konfiguration“ auf Seite 434

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter auf Seite 435

e Kabelflihrung mit einem CFF RAID-Adapter” auf Seite 438

Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinen- und
Systemplatinenanschlissen bei einer integrierten Konfiguration dargestellt.
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Abbildung 377. Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration von 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite

Tabelle 65. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und Systemplatine bei einer integrierten

Konfiguration
Riickwandplatine Von Bis
H SAS 0, SAS 1 H PCle-Anschluss 7
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 H PCle-Anschluss 9

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 378. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 16i SFF RAID-
Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 66. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

(1]
I SAS 0, SAS 1 e Gen. 3: CO, C1

e Gen4:CO
Vordere BP (SAS)

2|
H SAS 2 e Gen.3:C2
e Gen4:C1
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Abbildung 379. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite und einen 16i SFF RAID-
Adapter (Gen. 3) mit 2 x 2,5-ZollI-SAS/SATA-Laufwerken an der Rlickseite installiert

Tabelle 67. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay- und einer hinteren SAS/SATA-RUlckwandplatine und einem SFF
RAID-Adapter

Riickwandplatine/Adapter Von Bis
Kl SAS 0, SAS 1 H Co0, C1
Vordere BP (SAS)
HFSAS 2 HC2
Hintere BP (SAS) A SAS HC3
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Abbildung 380. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite und einen 16i SFF RAID-
Adapter (Gen. 4) mit 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Riickseite installiert

Tabelle 68. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay- und einer hinteren SAS/SATA-Rlckwandplatine und einem SFF

RAID-Adapter
Riickwandplatine/Adapter Von Bis
K SAS 0, SAS 1 H CO0
Vordere BP (SAS)
H SAS 2 H C1
Hintere BP (SAS) H SAS H C1

Kabelfiihrung mit einem CFF RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und einem 8i oder
CFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.

438 ThinkSystem SR645 V3 Benutzerhandbuch



Anmerkung: Die folgenden Abbildungen zeigen Adapter der Gen. 4. Adapter der Gen. 3 kénnen geringfiigig

anders aussehen.

m——

Abbildung 381. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i oder 16i CFF RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 69. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Riickwandplatine und einem CFF RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
SAS 0 co
Vordere BP (SAS) H SAS 1 A C1
H SAS 2 HC2

CFF RAID-Adapter 1 MB-Eingang I PCle-Anschluss 7
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Abbildung 382. Kabelfiihrung fiir 10 x SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite und einen 8i oder 16i CFF RAID-
Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) mit 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerken an der Rlickseite installiert

Tabelle 70. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay- und einer hinteren NVMe-Rlckwandplatine und einem CFF

RAID-Adapter
Riickwandplatine/Adapter Von Bis
HSAS 0 [ 1 §&l0)
Vordere BP (SAS) H SAS 1 H C1
H SAS 2 HC2
Hintere BP (SAS) A SAS [ 4 JOX]
CFF RAID-Adapter H MB-Eingang H PCle-Anschluss 7
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10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine (Gen. 5)

In diesem Abschnitt werden die Alternativen erklart, die eine 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5)
bietet.

Bei einer 10 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine (Gen. 5) werden die folgenden Kombinationen von
Laufwerken an der Vorderseite unterstitzt:

Anmerkung: M.2 SATA Nicht-RAID-, M.2 X4 NVMe-Nicht-RAID- und 7-mm-SATA-Nicht-RAID-
Konfigurationen werden nicht unterstitzt.

6 x 2,5-Zoll-SAS/SATA + 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung von 6 x SAS/SATA-Laufwerken an der Vorderseite
und 4 x AnyBay-Laufwerken an der Vorderseite mit der installierten 10 x 2,5-Zoll-Riickwandplatine (Gen. 5)
zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fur 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelfihrung fir Riickwandplatine® auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelfiihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter® auf Seite 441

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und einem 16i SFF
HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 383. Kabelfihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite und 4 x AnyBay-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite mit einem SFF 16i RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 71. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (NVMe) K NVMe 6-7, 8-9 K PCle-Anschlisse 7, 8, 9
H SAS 8-9 [ 2]
e Gen.3:C2
e Gen4:C1
Vordere BP (SAS)
H SAS 0-3, 4-7 H
e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0
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6 x 2,5-ZolI-SAS/SATA- + 2 x 2,5-Zoll-AnyBay- + 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung fiir 6 x SAS/SATA-Laufwerke an der Vorderseite, 2
AnyBay-Laufwerke an der Vorderseite und 2 x NVMe-Laufwerke an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel bei einer hinteren Rlickwandplatine fiir SAS/SATA/NVMe-
Laufwerke finden Sie unter ,Hintere Rickwandplatine fir SAS/SATA/NVMe-Laufwerke” auf Seite 372.

Beachten Sie beim AnschlieBen der Signalkabel das folgende Kabelfiihrungsszenario:
e  Kabelfihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 443

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Tabellen ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und einem 8i SFF
HBA/RAID-Adapter dargestellt.
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Abbildung 384. Kabelftihrung mit einem 8i SFF HBA/RAID-Adapter

Tabelle 72. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem 8i SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (NVMe)

I NVMe 6-7, NVMe 8-9

PCle-Anschliisse 7, 8 und 9

Vordere BP (SAS)

H SAS 0-3, SAS 4-7

2|
e Gen. 3: CO, C1
e Gen4:CO0

Signalkabelfiihrung fiir Riickwandplatine (zwei Prozessoren)

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Signalkabelfihrung der Rickwandplatine mit zwei

installierten Prozessoren.
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¢ Jede von Ihrem Server unterstitzte Rickwandplatine bietet mehrere Signalverbindungen. In diesem
Abschnitt wird zum besseren Verstandnis die Signalverbindung von der Netzteilverbindung
unterschieden. Informationen zu Netzteilanschliissen an der Riickwandplatine finden Sie unter
sNetzkabelfiihrung fir Rlickwandplatine” auf Seite 347.

¢ Informationen zu den Positionen der Signalanschlisse der Riickwandplatine auf der Prozessorplatine und
den Adaptern finden Sie unter ,,Anschlisse auf der Systemplatinenbaugruppe® auf Seite 37.

¢ |nformationen zu unterstitzten Rickwandplatinen und ihren Anschlissen finden Sie unter ,Anschliisse auf
der Rickwandplatine fur Laufwerke® auf Seite 343.

4 x 3,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (zwei Prozessoren)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfiihrung von Signalkabelverbindungen fir Rickwandplatinen
fur 4 x 3,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen.

Bei einer Konfiguration mit 4 x 3,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite unterstiitzt Ihr Server die folgenden
vorderen Ruckwandplatinen:

4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfihrung der SAS/SATA-Rickwandplatine flr das
Servermodell mit vier 3,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel bei einer hinteren Riickwandplatine fiir SAS/SATA/NVMe-
Laufwerke finden Sie unter ,Hintere Rickwandplatine fir SAS/SATA/NVMe-Laufwerke” auf Seite 372.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,,Netzkabelfliihrung fir Riickwandplatine* auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fir das RAID-Flash-Stromversorgungsmodul finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fir eine SAS/SATA-Rickwandplatine fir 4 x 3,5-Zoll-Standardlaufwerke
an der Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung flr integrierte Konfiguration® auf Seite 446

e _Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 448
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer
integrierten Konfiguration dargestellt.

In der folgenden Abbildung wird die Kabelfiihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/

SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite dargestellt. Verbindungen zwischen Anschlissen: l<, H-H,
H<H, ... m-m.

B

Abbildung 385. Integrierte Konfiguration mit 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite

Tabelle 73. Kabelftihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS K PCle-Anschluss 7
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

N

Abbildung 386. Kabelftihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 74. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschlissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Rickwandplatine

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

H SAS

M Co

Anmerkung: Die SFF HBA/RAID-Adapter der Generation 3 und 4 unterscheiden sich bei ihren Anschlissen

geringfiigig, die Kabelfihrungsmethode ist jedoch &hnlich.
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In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Riickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschliissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3) installiert ist.

B—

Abbildung 387. Kabelftihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3) und 2 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerken an der Riickseite

Tabelle 75. Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschllissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (SAS) SAS Co
Hintere BP (SAS) H SAS H C1

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 4) installiert ist.
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Abbildung 388. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 4) und 2 x 2,5-Z0oll-SAS/SATA-Laufwerken an der Rlickseite

Tabelle 76. Zuordnung zwischen Rlickwand- und Systemplatinen-/Adapteranschlissen, wenn ein SFF HBA/RAID-

Adapter installiert ist

Riickwandplatine Von

Bis

Vordere und hintere BP (SAS) SAS

K CO
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4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung der AnyBay-Rickwandplatine fir das Servermodell
mit vier 3,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden
Kabelflihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 451

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschlissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.
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Abbildung 389. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 77. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF RAID-Adapter

Riickwandplatine

Von

Bis

NVMe 2-3 PCle-Anschluss 7
Vordere BP (NVMe)

H NVMe 0-1 H PCle-Anschluss 2
Vordere BP (SAS) H SAS H CO0
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4 x 3,5-Zoll-U.3-Laufwerke mit 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung firr 8 x U.3-Laufwerke mit einer 4 x 3,5-Zoll-AnyBay-
Rickwandplatine und zwei installierten Prozessoren zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Beachten Sie beim AnschlieBen des Signalkabels das folgende Kabelfiihrungsszenario:
e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 453

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschliissen an der
Rickwandplatine und einem 8i oder 16i SFF RAID-Adapter (Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 390. Kabelfiihrung fiir 4 x 3,5-Zoll-U.3-Laufwerken an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 4)

Tabelle 78. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter

Riickwandplatine Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS Co

4 x 2,5-Zoll-Laufwerke an der Vorderseite (zwei Prozessoren)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelflihrung von Signalkabelverbindungen fiir Riickwandplatinen
flr 4 x 2,5-Zoll-Laufwerke zu verstehen.

Bei einer Konfiguration mit 4 x 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite unterstitzt lhr Server die folgenden
vorderen Rickwandplatinen:
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4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung der SAS/SATA-Rlckwandplatine fiir das
Servermodell mit vier 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen von Netzkabeln bei einer Rlickwandplatine fir 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
Standardlaufwerke finden Sie unter ,Netzkabelfiihrung fiir Rickwandplatine” auf Seite 347.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fur eine Riickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-Standardlaufwerke an der
Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfihrungsszenarien:

e _Kabelfiihrung fur integrierte Konfiguration® auf Seite 456

e Kabelfihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 457
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Kabelfiihrung fiir integrierte Konfiguration

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer
integrierten Konfiguration dargestellt.

Abbildung 391. Kabelflihrung bei einer integrierten Konfiguration von 4 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkpositionen an der
Vorderseite

Tabelle 79. Zuordnung zwischen Riickwand- und Systemplatinenanschliissen bei einer integrierten Konfiguration

Riickwandplatinen Von Bis

Vordere BP (SAS) SAS PCle-Anschluss 7
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Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschliissen und Systemplatinen-/
Adapteranschliissen dargestellt, wenn ein 8i SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) installiert ist.

AR

Abbildung 392. Kabelflihrung fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerkpositionen an der Vorderseite mit einem 8i SFF RAID-

Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 80. Zuordnung zwischen Rickwandplatine und Systemplatine/Adapter, wenn ein SFF HBA/RAID-Adapter

installiert ist

Riickwandplatinen

Von

Bis

Vordere BP (SAS)

H SAS

H COo

Anmerkung: Die SFF HBA/RAID-Adapter der Generation 3 und 4 unterscheiden sich bei ihren Anschlissen

geringfligig, die Kabelfihrungsmethode ist jedoch &hnlich.
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4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Riickwandplatine (Gen. 5)

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelftihrung fir eine 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Rickwandplatine
(Gen. 5) mit zwei installierten Prozessoren zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen der Netzkabel fiir eine Riickwandplatine finden Sie unter ,,Netzkabelflihrung
fir Rickwandplatine” auf Seite 347

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln der RAID-Flash-Stromversorgungsmodule finden Sie unter
»RAID-Flash-Stromversorgungsmodule® auf Seite 369.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln fir die Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite finden Sie
unter ,,Adapterkartenbaugruppe an der Vorderseite” auf Seite 353.

Informationen zum AnschlieBen von Kabeln flir OCP-Interposer finden Sie unter ,,OCP-Interposer” auf Seite
368.

Informationen zum AnschlieBen der Kabel bei einer Riickwandplatine fir 2 x 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke an
der Rickseite finden Sie unter ,,Hintere Rickwandplatine fir SAS/SATA/NVMe-Laufwerke” auf Seite 372.

Zum AnschlieBen von Signalkabeln fir eine Rickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Standardlaufwerke an

der Vorderseite beachten Sie je nach Serverkonfiguration die folgenden Kabelfiihrungsszenarien:

e Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter” auf Seite 458

e _Kabelflihrung mit einem SFF RAID/HBA-Adapter und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-
Rickwandplatine (RAID-Adapter der 3. Gen.)“ auf Seite 460
»Kabelfihrung mit einem SFF RAID/HBA-Adapter und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-
Rickwandplatine (RAID-Adapter der 4. Gen.)" auf Seite 461

Kabelfiihrung mit einem SFF HBA/RAID-Adapter

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Rickwandplatinenanschlissen und
einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 3 oder Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 393. Kabelfiihrung fiir Riickwandplatine flir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke mit einem 8i SFF RAID-Adapter

(Gen. 3 oder Gen. 4)

Tabelle 81. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF RAID/HBA-Adapter (Gen. 3

oder Gen. 4)
Riickwandplatine Von Bis
K NVMe 0-1 PCle-Anschluss 3
Vordere BP (NVMe)
H NVMe 2-3 H PCle-Anschluss 4
Vordere BP (SAS) H SAS H COo
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Kabelfiihrung mit einem SFF RAID/HBA-Adapter und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-
Rickwandplatine (RAID-Adapter der 3. Gen.)

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschliissen an der
Rickwandplatine und einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 3) dargestellt.
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Abbildung 394. Kabelfiihrung fiir Riickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke mit einem 8i SFF RAID-Adapter
(Gen. 3) und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Rlickwandplatine

Tabelle 82. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-RUlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3)

Riickwandplatine Von Bis

NVMe 0-1 H PCle-Anschluss 3
Vordere BP (NVMe)

H NVMe 2-3 H PCle-Anschluss 4
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Tabelle 82. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-Rlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 3)

(Forts.)
Riickwandplatine Von Bis
Vordere BP (SAS) H SAS H COo
Hintere BP (SAS) A SAS A C1

Kabelfiihrung mit einem SFF RAID/HBA-Adapter und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-

Rickwandplatine (RAID-Adapter der 4. Gen.)

In den folgenden Abbildungen und Tabellen ist die Zuordnung zwischen Anschliissen an der

Rickwandplatine und einem 8i SFF RAID-Adapter (Gen. 4) dargestellt.
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Abbildung 395. Kabelfiihrung fiir Rlickwandplatine fiir 4 x 2,5-Zoll-AnyBay-Laufwerke mit einem 8i SFF RAID-Adapter

(Gen. 4) und einer hinteren 2 x 2,5-Zoll-SAS/SATA-Rlickwandplatine
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Tabelle 83. Zuordnung zwischen einer vorderen AnyBay-RUlickwandplatine und einem SFF HBA/RAID-Adapter (Gen. 4)

Riickwandplatine Von Bis

NVMe 0-1 PCle-Anschluss 3
Vordere BP (NVMe)

H NVMe 2-3 H PCle-Anschluss 4
Vordere BP/Hintere BP (SAS) H SAS H CO

2 x 2,5-Zoll-NVMe-Riickwandplatine

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelfliihrung der NVMe-Riickwandplatine fir das Servermodell mit
zwei 2,5-Zoll-Laufwerken an der Vorderseite zu verstehen.

Informationen zum AnschlieBen der Netzkabel fiir eine Riickwandplatine finden Sie unter ,,Netzkabelfihrung
fur RUckw